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Kapitel 1 » Aligemeines

1 Handbuchhistorie

Version

Datum

Anderung

0.10 Preliminary

10.11.2009

Erste Version

1.00

10.05.2010

Abmessungszeichnungen der PPC800 Systemeinheiten korrigiert.

Abschnitt "Temperatursensorpositionen" auf Seite 32 wurde erweitert.

Abschnitt 11 "Bekannte Probleme / Eigenheiten" auf Seite 187 um einen weiteren Punkt erganzt.
Abschnitt 2.2 "Firmwareupgrade" auf Seite 236 wurde erganzt.

Abschnitt 2.1 "Temperaturangaben" auf Seite 29 wurde ergéanzt.

Abschnitt 2.2 "Luftfeuchtigkeitsangaben" auf Seite 33 wurde erganzt.

Abschnitt 2.3 "Leistungshaushalt" auf Seite 34 wurde erganzt.

Abschnitt 2.4 "Blockschaltbilder" auf Seite 37 wurde erganzt.

Abschnitt 10 "Automation Runtime" auf Seite 258 wurde erganzt.

Abschnitt 2.5 "Serialnummernaufkleber" auf Seite 41 wurde erganzt.

Abschnitt 3.10 "Lufter Kit" auf Seite 150 wurde erganzt.

Abschnitt 1.1 "Temperaturiiberwachung Lufterregelung" auf Seite 370 wurde erganzt.

Abschnitt 11 "B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center" auf Seite 260 wurde erganzt.
Abschnitt 6 "Touchkalibrierung" auf Seite 177 wurde erganzt.

Abschnitt 7 "Anschluss von USB Peripheriegeraten" auf Seite 178 wurde erganzt.

Abschnitt 1.4 "Luftzirkulationsabstande" auf Seite 160 wurde erganzt.

Abschnitt 1.3 "Einbaulagen" auf Seite 157 wurde erganzt.

Abschnitt 7 "Windows Embedded Standard 2009" auf Seite 251 wurde erganzt.

Abschnitt 5 "Anschlussbeispiele" auf Seite 165 wurde ergéanzt.

5 "Normen und Zulassungen" auf Seite 278 wurde erganzt.

Der Dongle 1A4300.LZ1U wurde erganzt, siehe Abschnitt B&R Automation Runtime USB Dongle.
Technische Daten der Systemeinheiten 5PC820.1505-00 und 5PC820.1906-00 erganzt.

Technische Daten der Abschnitte 12.2 "SDL-Kabel" auf Seite 332, 12.3 "SDL-Kabel mit 45°-Stecker"
auf Seite 335, 12.4 "SDL-Kabel flex" auf Seite 338 und 12.5 "SDL-Kabel flex mit Extender" auf Seite
341 lberarbeitet.

Warnung beziiglich dem Tausch von Batterien in Abschnittt 1.1 "O0AC201.91 / 4A0006.00-000" auf Seite
280 und 1 "Batteriewechsel" auf Seite 349.

Abbildungen der Expansions, Optionen und Buseinheiten erganzt.

CPU Boards 5PC800.B945-05, 5PC800.B945-10, 5PC800.B945-11, 5PC800.B945-12, 5PC800.B945-13
und 5PC800.B945-14 wurden erganzt.

Beschreibung der Spannungsversorgung +24 VDC auf Seite 42 geandert.- USB Schnittstellenabde-
ckungen (unverlierbar) 5AC900.1200-01, 5AC900.1200-02 und 5AC900.1200-03 im 6 "Zubehdr" ergénzt.
Der PCI SATA RAID Controller SACPCI.RAIC-03 und die Ersatz PCI SATA RAID HDD 5ACPCI.RAIC-04
wurde erganzt.

Abschnitt 8 "Konfiguration eines SATA RAID Verbundes" auf Seite 181 wurde erganzt.

1.01

04.02.2011

Die Bezeichnung ,AR010“ wurde auf ,ARwin“ geandert.

Der Abschnitt ,B&R Automation Studio 3.0 USB Dongle“ wurde gedndert in B&R Automation Runtime
USB Dongle.

Die Bestellnummern 9A0003.02U, 1A4600.10, 1A4600.10-2, 1A4600.10-3 und 1A4600.10-4 wurden er-
ganzt.

Die Bestellnummer 1A4300.LZ1U wurde entfernt.

B&R USB Memory Stick 5SMMUSB.2048-01 wurde erganzt, siehe Seite USB Memory Sticks.
"5AC801.HDDI-03" auf Seite 91 wurde erganzt.

"S5ACPCI.RAIC-05" auf Seite 140 wurde erganzt.

"5MMHDD.0250-00" auf Seite 146 wurde erganzt.

Abbildung "Konfiguration - optionale Komponenten" auf Seite 28 wurde Uberarbeitet.

5AC801.HDDI-03, 5ACPCI.RAIC-05 und SMMHDD.0250-00 in den Abbildungen zu Umgebungstempe-
raturen und in Tabelle "Ubersicht Luftfeuchtigkeitsangaben der Einzelkomponenten" auf Seite 33 er-

ganzt.

Tabelle 1: Handbuchhistorie
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Version Datum Anderung

1.02 20.05.2011 +  Bestellnummern in Abbildung "1 Slot Buseinheiten" auf Seite 77, in Abbildung "2 Slot Buseinheiten"
auf Seite 77 und in Abbildung 31 "Optionen", auf Seite 88 korrigiert.

*  Abschnitte "Windows 7" auf Seite 246, "Windows Embedded Standard 7" auf Seite 253, "Windows
CE" auf Seite 256, "B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK" auf Seite 272 erganzt.

*  SRAM Information fir "SACPCC.MPL0-00" auf Seite 83 erganzt.

+  BIOS Version aktualisiert (1.15 -> 1.17)

*  Abschnitte "Automation Runtime" auf Seite 258, "B&R Automation Device Interface (ADI) - Control
Center" auf Seite 260, "B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit" auf Seite 270, "B&R
Key Editor" auf Seite 274 und HMI Drivers & Utilities DVD Uberarbeitet.

* Lebensdauer der Batterie korrigiert.

*  Chipset Information der "CPU Boards 945GME" auf Seite 67 korrigiert.

+  Abbildung "Konfiguration - optionale Komponenten" auf Seite 28 liberarbeitet.

» Information zu "Pixelfehler" auf Seite 186 ergéanzt.

1.03 25.07.2011 +  USB 5 in Uberschrift ergénzt ("USB-Schnittstellen (USB1, 2, 3, 4, 5)" auf Seite 48).

*  Kurzbeschreibung von 5AC801.HDDI-02 und 5AC801.HDDI-03 in Tabelle Tab. 31 "Slide-in compact Slot"
auf Seite 54 korrigiert.

* Tabelleneintrag ,typ. Ladezeit bei Low Battery” in Tabelle Abb. X "5AC600.UPSB-00 - Technical data"
auf Seite erganzt.

+  Abschnitte "B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center" auf Seite 260, "B&R Automa-
tion Device Interface (ADI) Development Kit" auf Seite 270 und "B&R Automation Device Interface
(ADI) .NET SDK" auf Seite 272 Uberarbeitet.

»  Abschnitt "Windows XP Professional" auf Seite 243 Uberarbeitet.

* ,Information:* zur Installation in Abschnitt "Windows 7" auf Seite 246 erganzt.

* Information zu ,Windows XP Mode" in Abschnitt "Features mit WES7 (Windows Embedded Standard 7)"
auf Seite 254 korrigiert.

+ Verweis auf die externe USV 24 VDC in Abschnitt "Unterbrechungsfreie Stromversorgung" auf Seite
286 Uberarbeitet.

* Abschnitte "Seitendeckeldemontage" auf Seite 367, "SCAMSC.0001-00" auf Seite 348 und "An-
schluss eines externen Verbrauchers an das Basisboard" auf Seite 372 erganzt.

*  "Leistungskalkulation PPC800 15™ auf Seite und "Leistungskalkulation PPC800 19" auf Seite Uberar-
beitet.

+  Abschnitt "CompactFlash Tausch" auf Seite 352 erganzt.

1.04 29.09.2011 + Die Temperaturen beim Betrieb ohne Lifter wurden bei den CPU Boards 5PC800.B945-10 und
5PC800.B945-11 auf 35°C, bei den CPU Boards 5PC800.B945-12 und 5PC800.B945-13 auf 45°C korri-
giert, siehe "Umgebungstemperatur fiir CPU Boards 5PC800.B945-1x und 5PC800.B945-05" auf Seite
31.

1.05 21.10.2011 « Der Abschnitt "Kartennummernschalter" auf Seite 86 der POWERLINK Einsteckkarte S5ACP-
CC.MPL0-00 wurde Uberarbeitet.

1.10 24.04.2012 +  Abschnitt 9 "CompactFlash-Karten" auf Seite 302 wurde Uberarbeitet.

*  Abschnitt "B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit" in 4 "Software" verschoben.

*  Abschnitt "Temperatursensorpositionen” in 2 "Technische Daten" verschoben.

+  Abbildung zum Batteriewechsel erganzt (sieche Abb. 197 "Batterie entfernen" auf Seite 350).

*  Abschnitt "Anschlussbeispiele" auf Seite 165 wurde aktualisiert.

» Folgende Abschnitte wurden in 7 "Wartung / Instandhaltung” erganzt: "Montage des USV Moduls" auf
Seite 359, "Lifter Kit Einbau / Tausch" auf Seite 357, "5AC900.BLOC-00" auf Seite 285, "Adapter
Einbau / Tausch" auf Seite 364, "Buseinheit Einbau / Tausch" auf Seite 363, "Vorgangsweise" auf
Seite 366, "Slide-in Slot Laufwerkseinbau bzw. -tausch" auf Seite 354, 355, "Vorgangsweise" auf
Seite 353, "Tauschen einer PCI SATA RAID Hard Disk bei RAID 1" auf Seite 368;

+ Das Kapitel "Normen und Zulassungen" auf Seite 278 wurde aktualisiert.

»  Abschnitt "Reinigung" auf Seite 351 erganzt.

*  Abschnitt 3 "Touch Screen AMT 5-Draht" auf Seite 373 wurde im A "Anhang A" erganzt.

*  Neue CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-06 wurden im 6 "Zubehor" erganzt - die CompactFlash Karten
5CFCRD.xxxx-04 wurden abgekiindigt.

+ BIOS Version aktualisiert (1.13 -> 1.18).

+ Die Informationen zum Automation Device Interface und Key Editor wurden aktualisiert.

*  Gesamtes Handbuch gemaR den aktuellen Formatierungsvorgaben Uberarbeitet.

1.1 13.07.2012 +  Der Abschnitt "Kabellangen und Auflésungen bei SDL-Ubertragung" auf Seite 44 wurde ergénzt.

+  "Option" wurde in "Adapter" umbenannt.

1.12 06.09.2012 + Die Tabelle Tab. 10 "Leistungskalkulation PPC800 19" auf Seite 36 wurde korrigiert (Text Backlight

Display 15" auf Backlight Display 19" geandert).

Tabelle 1: Handbuchhistorie
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Version Datum Anderung
1.15 04.02.2013 +  Der Abschnitt "Allgemeine Anleitung zur Vorgehensweise bei Temperaturtests” auf Seite 163 wurde
erganzt.
*  Windows 7 Service Pack 1 wurde ergénzt (siehe "Windows 7" auf Seite 246).
*  Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1 wurde erganzt (siehe "Windows Embedded Standard
7" auf Seite 253).
+ SSD Laufwerke "5AC801.SSDI-01" auf Seite 100 und "5AC801.SSDI-02" auf Seite 102 wurden er-
ganzt.
+ Das "B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center" auf Seite 260 wurde aktualisiert.
+ Das "B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit" auf Seite 270 wurde auf Version 3.40
aktualisiert.
+ Das "B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK" auf Seite 272 wurde auf Version 1.80 aktua-
lisiert.
» Der "B&R Key Editor" auf Seite 274 wurde auf Version 3.30 aktualisiert.
» Die Abbildung "Konfiguration - optionale Komponenten" auf Seite 28 wurde geandert.
* Die Technischen Daten der CPU Boards wurden aktualisiert - siehe "CPU Boards 945GME" auf Seite
67.
+ Die CompactFlash Karte 5CFCRD.032G-06 wurde erganzt, siehe Abschnitt "5CFCRD.xxxx-06" auf Seite
304.
» Das USB Media Drive "5MD900.USB2-02" auf Seite 323 wurde erganzt.
1.16 13.03.2013 + Folgende Laufwerke wurden erganzt: "5AC801.HDDI-04" auf Seite 94, "SACPCI.RAIC-06" auf Seite
143, "5SMMHDD.0500-00" auf Seite 148.
+ Die allgemeinen Informationen der Laufwerke "S5ACPCI.RAIC-05" auf Seite 140 sowie
"5MMHDD.0250-00" auf Seite 146 wurden Uberarbeitet.
» Die Bestelldaten der Systemeinheiten "5PC820.1505-00" auf Seite 55 und "5PC820.1906-00" auf Sei-
te 61 wurden erganzt.
1.17 18.03.2013 +  Der Abschnitt "Windows Embedded Standard 7" auf Seite 253 wurde Uberarbeitet.
*  Neue CompactFlash Karten (8 GByte) wurden im 6 "Zubehor" ergéanzt.
1.18 15.05.2013 « Das Add-on Sicherungs Kit "5AC600.UPSF-00" auf Seite 293 sowie die Ersatz Sicherungen
"5AC600.UPSF-01" auf Seite 293 fiir die USV Batterieeinheit wurden erganzt.
» Das Laufwerk"5AC801.SSDI-03" auf Seite 104 wurde hinzugefligt.
+ Die Ersatz SSDs"SMMSSD.0060-00" auf Seite 113, "SMMSSD.0060-01" auf Seite 115 und
"5MMSSD.0180-00" auf Seite 121 wurden ergénzt.
» Die technischen Daten der HDD "5AC801.HDDI-04" auf Seite 94 wurden aktualisiert.
+  Anderung der Umgebungstemperaturtabellen im Abschnitt "Temperaturangaben" auf Seite 29
1.20 20.08.2013 +  Der USB Memory Stick SMMUSB.4096-01 wurde erganzt, siehe "USB Memory Sticks" auf Seite 319.

Das Slide-in compact Laufwerk "5AC801.SSDI-04" auf Seite 107 wurde ergéanzt.

Die Ersatz SSD "5MMSSD.0128-01" auf Seite 118 wurde ergénzt.

Das Anzugsdrehmoment der Fixierschrauben im Abschnitt "Kabel" auf Seite 329 wurde erganzt.

Die Abschnitte "B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit" auf Seite 270 und "B&R
Automation Device Interface (ADI) .NET SDK" auf Seite 272 wurden aktualisiert.
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Version

Datum

Anderung

1.25

17.02.2014

.

Die Beschreibung "Montage des USV Moduls" auf Seite 359 wurde Uberarbeitet.

Das Slide-in compact Laufwerk "5AC801.SSDI-05" auf Seite 110 wurde erganzt.

Die Ersatz SSD "5MMSSD.0256-00" auf Seite 123 wurde erganzt.

Die technischen Daten sowie die Temperatur-Luftfeuchtediagramme der SSDs "5AC801.SSDI-04" auf
Seite 107 und "5MMSSD.0128-01" auf Seite 118 wurden erweitert.

Die Information zur Abkiindigung fiir den Support des Betriebssystems "Windows XP Professional" auf
Seite 243 wurde hinzugefiigt.

Das "B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center" auf Seite 260 wurde aktualisiert.

Das "B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit" auf Seite 270 wurde aktualisiert.

Das "B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK" auf Seite 272 wurde aktualisiert.

Der "B&R Key Editor" auf Seite 274 wurde auf Version 3.40 aktualisiert.

Die Abschnitte Kabellangen und Auflésungen wurden erweitert, siehe "Kabelldngen und Auflésungen bei
SDL-Ubertragung" auf Seite 44 und "Kabellangen und Auflésungen bei DVI-Ubertragung" auf Seite
44.

Die GOST-R Zertifizierung wurde bei den Technischen Daten erganzt.

Der Abschnitt "GOST-R" auf Seite 279 wurde erganzt.

Der Abschnitt "Anschlussbeispiele" auf Seite 165 wurde aktualisiert.

Der Abschnitt "Bekannte Probleme / Eigenheiten" auf Seite 187 wurde erganzt.

1.30

02.12.2014

Die Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit wurde bei folgenden Laufwerken in den Techni-
schen Daten korrigiert: "5AC801.SSDI-03" auf Seite 104, "5AC801.SSDI-04" auf Seite 107,
"5AC801.SSDI-05" auf Seite 110, "5MMSSD.0060-01" auf Seite 115, "5SMMSSD.0128-01" auf Seite
118, "5SMMSSD.0256-00" auf Seite 123.

Die neuen Revisionen der CompactFlash-Karten 5CFCRD.xxxx-06 wurden ergénzt, siehe "5CF-
CRD.xxxx-06" auf Seite 304.

Die technischen Daten der Systemeinheiten "5PC820.1505-00" auf Seite 55 und "5PC820.1906-00"
auf Seite 61 wurden aktualisiert.

1.31

20.03.2015

Der Abschnitt "Maximale Umgebungstemperatur" auf Seite 30 wurde erweitert.

Die Pinbelegung des Monitor / Panel Anschlusses wurde (iberarbeitet, siehe "Monitor/Panel-Schnittstelle”
auf Seite 43.

Die Bestelldaten der Systemeinheiten "5PC820.1505-00" auf Seite 55 und "5PC820.1906-00" auf Sei-
te 61 wurden aktualisiert.

Die technischen Daten der Systemeinheiten "5PC820.1505-00" auf Seite 55 und "5PC820.1906-00"
auf Seite 61 wurden aktualisiert.

Der Abschnitt "Automation Runtime" auf Seite 258 wurde aktualisiert.

1.35

11.04.2015

Die Laufwerke "5AC801.HDDI-04" auf Seite 94 und "5SMMHDD.0500-00" auf Seite 148 wurden ak-
tualisiert.

Neue Revisionen der Laufwerke "5AC801.SSDI-03", "5AC801.SSDI-04", "5AC801.SSDI-05",
"5MMSSD.0060-01", "5MMSSD.0128-01" und "5MMSSD.0256-00" wurden dokumentiert.

Der SATA RAID Controller "5ACPCI.RAIC-06" auf Seite 143 wurde aktualisiert.

Der "B&R KCF Editor" auf Seite 276 wurde erganzt.

Das "HMI Service Center" auf Seite 277 (5SWUTI.0001-000) wurde erganzt.

Die "Luftfeuchtigkeitsangaben" auf Seite 33 wurden aktualisiert.

Aktualisierung des Kapitel 5 "Normen und Zulassungen".

Der Technology Guard (HID) 0TG1000.02 wurde erganzt, siehe "Automation Runtime" auf Seite 258.
Das SDL-Kabel 5CASDL.0008-00 wurde erganzt, siehe "SDL-Kabel" auf Seite 332.

Die HMI Drivers & Utilities DVD 5SWHMI.0000-00 wurde entfernt.

Der "B&R Key Editor" auf Seite 274 wurde auf Version 3.60 aktualisiert.

Der Abschnitt "B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center" auf Seite 260 wurde aktuali-
siert.

Die Ubersicht von "Windows 7" und "Windows Embedded Standard 7" wurde iiberarbeitet.

Der Abschnitt "Spannungsversorgung +24 VDC" auf Seite 42 wurde aktualisiert.

Tabelle 1: Handbuchhistorie
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2 Sicherheitshinweise

2.1 Bestimmungsgemale Verwendung

Speicherprogrammierbare Steuerungen (wie z.B. RPS, SPS, PLC usw.), Bedien- und Beobachtungsgerate (wie
z.B. Industrie PC's, Power Panels, Mobile Panels usw.) wie auch die Unterbrechungsfreie Stromversorgung von
B&R sind fir den gewdhnlichen Einsatz in der Industrie entworfen, entwickelt und hergestellt worden. Diese wur-
den nicht entworfen, entwickelt und hergestellt fiir einen Gebrauch, der verhangnisvolle Risiken oder Gefahren
birgt, die ohne Sicherstellung auflergewdhnlich hoher Sicherheitsmalinahmen zu Tod, Verletzung, schweren phy-
sischen Beeintrachtigungen oder anderweitigem Verlust fihren kénnen. Solche stellen insbesondere die Verwen-
dung bei der Uberwachung von Kernreaktionen in Kernkraftwerken, von Flugleitsystemen, bei der Flugsicherung,
bei der Steuerung von Massentransportmitteln, bei medizinischen Lebenserhaltungssystemen, und Steuerung von
Waffensystemen dar.

2.2 Schutz vor elektrostatischen Entladungen

Elektrische Baugruppen, die durch elektrostatische Entladungen (ESD) beschadigt werden kdnnen, sind entspre-
chend zu handhaben.

2.2.1 Verpackung

» Elektrische Baugruppen mit Gehduse
... bendtigen keine spezielle ESD- Verpackung, sie sind aber korrekt zu handhaben (siehe "Elektrische
Baugruppen mit Gehause").

» Elektrische Baugruppen ohne Gehause
... sind durch ESD- taugliche Verpackungen geschiitzt.

2.2.2 Vorschriften fiir die ESD- gerechte Handhabung

Elektrische Baugruppen mit Gehause

» Kontakte von Steckverbindern von angeschlossenen Kabeln nicht berGhren.
» Kontaktzungen von Leiterplatten nicht berthren.

Elektrische Baugruppen ohne Gehduse
Zusatzlich zu "Elektrische Baugruppen mit Gehause" gilt

» Alle Personen, die elektrische Baugruppen handhaben, sowie Gerate, in die elektrische Baugruppen ein-
gebaut werden, missen geerdet sein.

» Baugruppen dirfen nur an den Schmalseiten oder an der Frontplatte berthrt werden.

» Baugruppen immer auf geeigneten Unterlagen (ESD- Verpackung, leitfahiger Schaumstoff, etc.) ablegen.
Metallische Oberflachen sind keine geeigneten Ablageflachen!

» Elektrostatische Entladungen auf die Baugruppen (z.B. durch aufgeladene Kunststoffe) sind zu vermeiden.

» Zu Monitoren oder Fernsehgeraten muss ein Mindestabstand von 10 cm eingehalten werden.

* Messgerate und -vorrichtungen missen geerdet werden.

* Messspitzen von potenzialfreien Messgeraten sind vor der Messung kurzzeitig an geeigneten geerdeten
Oberflachen zu entladen.

Einzelbauteile

» ESD- Schutzmaflinahmen fir Einzelbauteile sind bei B&R durchgangig verwirklicht (leitfahige Fullbéden,
Schuhe, Armbander, etc.).

» Die erhéhten ESD- SchutzmalRhahmen fir Einzelbauteile sind fir das Handling von B&R Produkten bei
unseren Kunden nicht erforderlich.

2.3 Vorschriften und MaBnahmen
Elektronische Gerate sind grundsatzlich nicht ausfallsicher. Bei Ausfall der Speicherprogrammierbaren Steuerung,

des Bedien- oder Steuerungsgerates bzw. einer Unterbrechungsfreien Stromversorgung ist der Anwender selbst
dafiir verantwortlich, dass angeschlossene Gerate, wie z.B. Motoren in einen sicheren Zustand gebracht werden.
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Sowohl beim Einsatz von Speicherprogrammierbaren Steuerungen als auch beim Einsatz von Bedien- und Be-
obachtungsgeraten als Steuerungssystem in Verbindung mit einer Soft-PLC (z.B. B&R Automation Runtime oder
vergleichbare Produkte) bzw. einer Slot-PLC (z.B. B&R LS251 oder vergleichbare Produkte) sind die fiir die indus-
triellen Steuerungen geltenden SicherheitsmaRnahmen (Absicherung durch Schutzeinrichtungen wie z.B. Not-Aus
etc.) gemaR den jeweils zutreffenden nationalen bzw. internationalen Vorschriften zu beachten. Dies gilt auch fiir
alle weiteren angeschlossenen Gerate wie z.B. Antriebe.

Alle Arbeiten wie Installation, Inbetriebnahme und Service dirfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal ausgefihrt
werden. Qualifiziertes Fachpersonal sind Personen, die mit Transport, Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und
Betrieb des Produktes vertraut sind und Uber die ihrer Tatigkeit entsprechenden Qualifikationen verfiigen (z. B.
IEC 60364). Nationale Unfallverhitungsvorschriften sind zu beachten.

Die Sicherheitshinweise, die Angaben zu den Anschlussbedingungen (Typenschild und Dokumentation) und die
in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte sind vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfaltig durch-
zulesen und unbedingt einzuhalten.

2.4 Transport und Lagerung

Bei Transport und Lagerung missen die Gerate vor unzuldssigen Beanspruchungen (mechanische Belastung,
Temperatur, Feuchtigkeit, aggressive Atmosphare) geschuitzt werden.

2.5 Montage

» Die Gerate sind nicht gebrauchsfertig und missen zur Einhaltung der EMV-Grenzwerte entsprechend den
Anforderungen dieser Dokumentation montiert und verdrahtet werden.

+ Die Montage muss entsprechend der Dokumentation mit geeigneten Einrichtungen und Werkzeugen er-
folgen.

» Die Montage der Gerate darf nur in spannungsfreiem Zustand und durch qualifiziertes Fachpersonal erfol-
gen. Der Schaltschrank ist zuvor spannungsfrei zu schalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

+ Die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen, sowie die national geltenden Unfallverhitungsvorschriften sind
zu beachten.

» Die elektrische Installation ist nach den einschlagigen Vorschriften durchzufiihren (z. B. Leitungsquer-
schnitt, Absicherung, Schutzleiteranbindung).

2.6 Betrieb
2.6.1 Schutz gegen Beriihren elektrischer Teile

Zum Betrieb der Speicherprogrammierbaren Steuerungen sowie der Bedien- und Beobachtungsgerate und der
Unterbrechungsfreien Stromversorgung ist es notwendig, dass bestimmte Teile unter gefahrlichen Spannungen
von Uber 42 VDC stehen. Werden solche Teile beriihrt, kann es zu einem lebensgefahrlichen elektrischen Schlag
kommen. Es besteht die Gefahr von Tod oder schweren gesundheitlichen oder materiellen Schaden.

Vor dem Einschalten der Speicherprogrammierbaren Steuerungen, der Bedien- und Beobachtungsgerate sowie
der Unterbrechungsfreien Stromversorgung muss sichergestellt sein, dass das Gehause ordnungsgemal mit Erd-
potential (PE-Schiene) verbunden ist. Die Erdverbindungen miissen auch angebracht werden, wenn das Bedien-
und Beobachtungsgerat sowie die Unterbrechungsfreie Stromversorgung nur fiir Versuchszwecke angeschlossen
oder nur kurzzeitig betrieben wird!

Vor dem Einschalten sind spannungsfiihrende Teile sicher abzudecken. Wahrend des Betriebes missen alle Ab-
deckungen geschlossen gehalten werden.

2.6.2 Umgebungsbedingungen - Staub, Feuchtigkeit, aggressive Gase

Der Einsatz von Bedien- und Beobachtungsgeraten (wie z.B. Industrie PC‘s, Power Panels, Mobile Panels usw.)
und Unterbrechungsfreien Stromversorgungen in staubbelasteter Umgebung ist zu vermeiden. Es kann dabei zu
Staubablagerungen kommen, die das Gerat in dessen Funktion beeinflussen, insbesondere bei Systemen mit
aktiver Kihlung (Lufter), kann dadurch u.U. keine ausreichende Kihlung mehr gewahrleistet werden.

Treten in der Umgebung aggressive Gase auf, kénnen diese ebenso zu Funktionsstérungen fiihren. In Verbindung
mit hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit setzen aggressive Gase - beispielsweise mit Schwefel-, Stickstoff- und
Chlorbestandteilen - chemische Prozesse in Gang, welche sehr schnell elektronische Bauteile beeintrachtigen
bzw. schadigen kdnnen. Ein Anzeichen fiir aggressive Gase sind geschwarzte Kupferoberflachen und Kabelenden
in vorhandenen Installationen.
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Bei Betrieb in Raumen mit funktionsgefahrdendem Staub- und Feuchtigkeitsniederschlag sind Bedien- und Beob-
achtungsgerate, wie Automation Panel oder Power Panel bei vorschriftsmafligem Einbau (z.B. Wanddurchbruch)
frontseitig gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschiitzt. Rickseitig jedoch missen alle Gerate
gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschitzt werden bzw. der Staubniederschlag ist in geeigneten
Zeitabsténden zu entfernen.

2.6.3 Programme, Viren und schadliche Programme

Jeder Datenaustausch bzw. jede Installation von Software mittels Datentréger (z.B. Diskette, CD-ROM, USB Me-
mory Stick, usw.) oder Uber Netzwerke sowie Internet stellt eine potentielle Gefahrdung flr das System dar. Es liegt
in der Eigenverantwortung des Anwenders diese Gefahren abzuwenden und durch entsprechende MaRnahmen
wie z.B. Virenschutzprogramme, Firewalls, usw. abzusichern sowie nur Software aus vertrauenswiurdigen Quellen
einzusetzen.

2.7 Umweltgerechte Entsorgung

Alle speicherprogrammierbaren Steuerungen sowie die Bedien- und Beobachtungsgerate und die Unterbre-
chungsfreien Stromversorgungen von B&R sind so konstruiert, dass sie die Umwelt so gering wie moglich belasten.

2.7.1 Werkstofftrennung

Damit die Gerate einem umweltgerechten Recycling-Prozess zugefiihrt werden kdnnen, ist es notwendig, die ver-
schiedenen Werkstoffe voneinander zu trennen.

Bestandteil Entsorgung
Speicherprogrammierbare Steuerungen Elektronik Recycling
Bedien- und Beobachtungsgerate
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Batterien & Akkumulatoren

Kabel
Karton/Papier Verpackung Papier-/Kartonage Recycling
Plastik Verpackungsmaterial Plastik Recycling

Tabelle 2: Umweltgerechte Werkstofftrennung

Die Entsorgung muss gemaR den jeweils gultigen gesetzlichen Regelungen erfolgen.

Panel PC 800 Anwenderhandbuch V 1.35 19

Kapitel 1
Allgemeines



Allgemeines -+ Richtlinien

3 Gestaltung von Sicherheitshinweisen

Die Sicherheitshinweise werden im vorliegenden Handbuch wie folgt gestaltet:

Sicherheitshinweis Beschreibung

Gefahr! Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht Todesgefahr.

Warnung! Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht die Gefahr schwerer Verletzungen oder groler Sach-
schaden.

Vorsicht! Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht die Gefahr von Verletzungen oder Sachschaden.

Information: Wichtige Angaben zur Vermeidung von Fehlfunktionen.

4 Richtlinien

Tabelle 3: Beschreibung der verwendeten Sicherheitshinweise

Fir alle BemaRungszeichnungen (z.B. Abmessungszeichnungen, etc.) sind die europai-
schen BemalRungsnormen gultig.

Alle Abmessungen in mm.

Sofern nicht anders angegeben, sind folgende Allgemeintoleranzen giiltig:

NennmaBbereich

Allgemeintoleranz nach
DIN ISO 2768 mittel

bis 6 mm

+0,1 mm

Uber 6 bis 30 mm

+0,2 mm

Uber 30 bis 120 mm

+0,3mm

Uber 120 bis 400 mm

+0,5mm

(ber 400 bis 1000 mm

+0,8 mm

Tabelle 4: Nennmalibereiche
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Aligemeines + Ubersicht

Produktbezeichnung Kurzbeschreibung Seite
Adapter
5AC803.BC01-00 PPCB800 Adapter 1 PCI Express compact. 79
5AC803.BC02-00 PPC800 Adapter 1 Slide-in compact. 79
Batterieeinheiten
9A0100.12 USV Batterieeinheit Typ A, 24 V, 7 Ah, inkl. Batteriekéfig 294
9A0100.14 USV Batterieeinheit Typ B, 24 V, 2,2 Ah, inkl. Batteriekafig 294
9A0100.16 USV Batterieeinheit Typ C, 24 V, 4,5 Ah, inkl. Batteriekéafig 294
Batterien
0AC201.91 Lithium Batterien 4 Stiick, 3 V / 950 mAh Knopfzelle Hereby we declare that the Lithium cells contained in this 280
shipmentqualify as ,partly regulated”. Handle with care. If the package is damaged, inspect cells, repack intact
cells and protect cells against short circuits. For emergencyinformation, call RENATA SA at + 41 61 319 28 27
4A0006.00-000 Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle 280
Buseinheiten
5AC803.BX01-00 PPC800 Bus 1 PClI, 1 Slide-in Steckplatz. 77
5AC803.BX01-01 PPC800 Bus 1 PCI Express, 1 Slide-in Steckplatz. 77
5AC803.BX02-00 PPC800 Bus 2 PClI, 1 Slide-in Steckplatz. 77
5AC803.BX02-01 PPC800 Bus 1 PCI, 1 PCI Express, 1 Slide-in Steckplatz. 77
CPU Boards
5PC800.B945-00 Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 67
Sockel fiir SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.
5PC800.B945-01 Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 67
Sockel fir SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.
5PC800.B945-02 Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 67
2 Sockel fir SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RT-
L8111B.
5PC800.B945-03 Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 67
Sockel fiir SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.
5PC800.B945-04 Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 67
2 Sockel fir SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RT-
L8111B.
5PC800.B945-05 Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 67
Sockel fir SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
5PC800.B945-10 Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 67
Sockel fir SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
5PC800.B945-11 Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 67
Sockel fiir SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
5PC800.B945-12 Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 67
2 Sockel fir SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RT-
L8111C.
5PC800.B945-13 Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 67
Sockel fir SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
5PC800.B945-14 Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 67
2 Sockel fir SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RT-
L8111C.
CompactFlash
5CFCRD.016G-06 CompactFlash 16 GByte B&R (SLC) < Rev. DO 304
5CFCRD.032G-06 CompactFlash 32 GByte B&R (SLC) < Rev. CO 304
5CFCRD.0512-06 CompactFlash 512 MByte B&R (SLC) < Rev. EO 304
5CFCRD.1024-06 CompactFlash 1 GByte B&R (SLC) < Rev. EO 304
5CFCRD.2048-06 CompactFlash 2 GByte B&R (SLC) < Rev. EO 304
5CFCRD.4096-06 CompactFlash 4 GByte B&R (SLC) < Rev. EO 304
5CFCRD.8192-06 CompactFlash 8 GByte B&R (SLC) < Rev. EO 304
CompactFlash-Karten
5CFCRD.0064-03 CompactFlash 64 MByte Western Digital (SLC) 315
5CFCRD.0128-03 CompactFlash 128 MByte Western Digital (SLC) 315
5CFCRD.016G-04 CompactFlash 16 GByte B&R (SLC) 311
5CFCRD.0256-03 CompactFlash 256 MByte Western Digital (SLC) 315
5CFCRD.0512-03 CompactFlash 512 MByte Western Digital (SLC) 315
5CFCRD.0512-04 CompactFlash 512 MByte B&R (SLC) 311
5CFCRD.1024-03 CompactFlash 1 GByte Western Digital (SLC) 315
5CFCRD.1024-04 CompactFlash 1 GByte B&R (SLC) 311
5CFCRD.2048-03 CompactFlash 2 GByte Western Digital (SLC) 315
5CFCRD.2048-04 CompactFlash 2 GByte B&R (SLC) 311
5CFCRD.4096-03 CompactFlash 4 GByte Western Digital (SLC) 315
5CFCRD.4096-04 CompactFlash 4 GByte B&R (SLC) 311
5CFCRD.8192-03 CompactFlash 8 GByte Western Digital (SLC) 315
5CFCRD.8192-04 CompactFlash 8 GByte B&R (SLC) 311
DVI-Kabel
5CADVI1.0018-00 DVI-D Kabel - 1,8 m 329
5CADVI1.0050-00 DVI-D Kabel - 5 m 329
5CADVI.0100-00 DVI-D Kabel - 10 m 329
Einsteckkarten
5ACPCC.ETHO0-00 PClec Ethernet Card 1x 10/100/1000 Fiir APC820 und PPC800. 81
5ACPCC.MPL0-00 PClec POWERLINK Card, 2 POWERLINK Schnittstellen, 512 kByte SRAM,; fir APC820 und PPC800. 83
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Produktbezeichnung Kurzbeschreibung Seite
Ersatzbatterien

9A0100.13 USV Batteriesatz Typ A (Ersatzteil), 2x 12 V, 7 Ah, fir Batterieeinheit 9A0100.12 294

9A0100.15 USV Batteriesatz Typ B (Ersatzteil), 2x 12V, 2,2 Ah, fiir Batterieeinheit 9A0100.14 294

9A0100.17 USV Batteriesatz Typ C (Ersatzteil), 2x 12 V, 4,5 Ah, fir Batterieeinheit 9A0100.16 294
Expansions

5AC803.SX01-00 PPC800 Expansion 1 PCI/PCI Express und 1 Slide-in (Bus 5AC803.BX01-00 oder 5AC803.BX01-01 erforder- 72
lich).

5AC803.SX02-00 PPC800 Expansion 2 PCI/PCI Express und 1 Slide-in (Bus 5AC803.BX02-00 oder 5AC803.BX02-01 erforder- 72
lich).
Feldklemmen

0TB103.9 Stecker 24 VDC - 3-polig female - Schraubklemme 3,31 mm? 282

0TB103.91 Stecker 24 VDC - 3-polig female - Federzugklemme 3,31 mm? 282
Hauptspeicher

5MMDDR.0512-01 SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300 71

5MMDDR.1024-01 SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300 71

5MMDDR.2048-01 SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300 71
Kiihlkorper

5AC803.HS00-00 PPCB800 Kiihlkérper fir CPU Boards mit Dual Core Prozessoren L2400, L7400, U7500 und Celeron M 423. 70

5AC803.HS00-01 PPCB800 Kiihlkérper fir CPU Boards mit Dual Core Prozessor T7400, T9400 und P8400. 70

5AC803.HS00-02 PPC800 Kiihlkérper fiir CPU Board mit Atom Prozessor N270. 70
Laufwerke

5AC801.ADAS-00 SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact Hard Disk in einem Slide-in Slot. 126

5AC801.DVDS-00 DVD-ROM SATA Laufwerk, Slide-in. 130

5AC801.DVRS-00 DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in. 132

5AC801.HDDI-00 40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: 87
Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

5AC801.HDDI-02 160 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: 89
Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

5AC801.HDDI-03 250 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz 91
der Hard Disk.

5AC801.HDDI-04 500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz 94
der Hard Disk.

5AC801.HDDS-00 40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie 127
das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

5AC801.SSDI-00 32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact. 96

5AC801.SSDI-01 60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact. 100

5AC801.SSDI-02 180 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact. 102

5AC801.SSDI-03 60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact. 104

5AC801.SSDI-04 128 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact. 107

5AC801.SSDI-05 256 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact. 110

5ACPCI.RAIC-03 PCI RAID System SATA 2x 160 GByte; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk. 135

5ACPCI.RAIC-04 160 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil fir 5SACPCI.RAIC-03; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz 138
der Harddisk.

5ACPCI.RAIC-05 PCI RAID System SATA 2x 250 GByte; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk. 140

5ACPCI.RAIC-06 PCI RAID System 2x 500 GByte - SATA 143

5MMHDD.0250-00 250 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil fiir 5AC801.HDDI-03 und 5ACPCI.RAIC-05; Hinweis: Beachten Sie das 146
Manual zum Einsatz der Hard Disk.

5MMHDD.0500-00 500 GByte Hard Disk - SATA 148

5MMSSD.0060-00 60 GByte SSD MLC - Intel - SATA 113

5MMSSD.0060-01 60 GByte SSD MLC - Intel - SATA 115

5MMSSD.0128-01 128 GByte SSD MLC - Toshiba - SATA 118

5MMSSD.0180-00 180 GByte SSD MLC - Intel - SATA 121

5MMSSD.0256-00 256 GByte SSD MLC - Toshiba - SATA 123
Liifter Kit

5AC803.FA01-00 PPC800 Lifter Kit fir Systemeinheiten ohne Expansion. 150

5ACB803.FA02-00 PPCB800 Lufter Kit fir Systemeinheiten mit der Expansion 5AC803.SX01-00. 151

5AC803.FA03-00 PPCB800 Lifter Kit fir Systemeinheiten mit der Expansion 5AC803.SX02-00. 153
MS-DOS

9S0000.01-010 OEM Microsoft MS-DOS 6.22, Deutsch Disketten, Lieferung nur in Verbindung mit einem neuen PC. 242

9S0000.01-020 OEM Microsoft MS-DOS 6.22, Englisch Disketten, Lieferung nur in Verbindung mit einem neuen PC. 242
RS232-Kabel

9A0014.02 RS232 Verlangerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 1,8 m. 346

9A0014.05 RS232 Verlangerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 5 m. 346

9A0014.10 RS232 Verlangerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 10 m. 346
SDL-Kabel

5CASDL.0008-00 SDL Kabel - 0,8 m 332

5CASDL.0018-00 SDL Kabel - 1,8 m 332

5CASDL.0050-00 SDL Kabel -5 m 332

5CASDL.0100-00 SDL Kabel - 10 m 332

5CASDL.0150-00 SDL Kabel - 15 m 332

5CASDL.0200-00 SDL Kabel - 20 m 332

5CASDL.0250-00 SDL Kabel - 25 m 332

5CASDL.0300-00 SDL Kabel - 30 m 332
SDL-Kabel 45°-Anschluss

5CASDL.0018-01 SDL Kabel - 45 Grad Anschluss - 1,8 m 335

5CASDL.0050-01 SDL Kabel - 45 Grad Anschluss - 5 m 335

22

Panel PC 800 Anwenderhandbuch V 1.35




Aligemeines + Ubersicht

Produktbezeichnung Kurzbeschreibung Seite
5CASDL.0100-01 SDL Kabel - 45 Grad Anschluss - 10 m 335
5CASDL.0150-01 SDL Kabel - 45 Grad Anschluss - 15 m 335
SDL-Kabel flex
5CASDL.0018-03 SDL Kabel flex - 1,8 m 338
5CASDL.0050-03 SDL Kabel flex - 5 m 338
5CASDL.0100-03 SDL Kabel flex - 10 m 338
5CASDL.0150-03 SDL Kabel flex - 15 m 338
5CASDL.0200-03 SDL Kabel flex - 20 m 338
5CASDL.0250-03 SDL Kabel flex - 25 m 338
5CASDL.0300-03 SDL Kabel flex - 30 m 338
5CASDL.0300-13 SDL Kabel flex mit Extender - 30 m 341
5CASDL.0400-13 SDL Kabel flex mit Extender - 40 m 341
5CASDL.0430-13 SDL Kabel flex mit Extender - 43 m 341
Sonstiges
5AC900.1000-00 Adapter DVI (Stift) auf CRT (Buchse). Zum Anschluss eines Standard-Monitors an eine DVI-I Schnittstelle. 283
Systemeinheiten
5PC820.1505-00 Panel PC 820 15" XGA TFT Display mit Touch Screen (resistiv); Anschlisse fiir 1x RS232, 5x USB 2.0, Smart 55
Display Link/DVI/Monitor, 2x Ethernet 10/100/1000, HDA Sound, Add-On USV Steckplatz, erweiterbar mit 1
oder 2 PCl / PCI Express Steckplatzen, optionaler PCI Express compact und Slide-in compact Steckplatz;
Schutzart IP65 (frontseitig); 24 VDC Stecker fiir Spannungsversorgung gesondert bestellen (Schraubklemme:
0TB103.9; Federzugklemme: 0TB103.91).
5PC820.1906-00 Panel PC 820 19" SXGA color TFT Display mit Touch Screen (resistiv); Anschlisse fiir 1x RS232, 5x USB 2.0, 61
Smart Display Link/DVI/Monitor, 2x Ethernet 10/100/1000, HDA Sound, Add-On USV Steckplatz, erweiterbar
mit 1 oder 2 PCI/ PCI Express Steckplatzen, optionaler PCI Express compact und Slide-in compact Steckplatz;
Schutzart IP65 (frontseitig); 24 VDC Stecker fiir Spannungsversorgung gesondert bestellen (Schraubklemme:
0TB103.9; Federzugklemme: 0TB103.91).
Technology Guard
0TG1000.01 Technology Guard (MSD) wird in der USB Gerateklasse MSD (Mass Storage Device) zur Verfuigung gestellt 258
0TG1000.02 Technology Guard (HID) wird in der USB Geréateklasse HID (Human Interface Device) zur Verfligung gestellt, 258
Automation Runtime unterstitzt HID ab der Version D4.09.
1TG4600.10-5 Automation Runtime Windows TG Lizenz 258
1TG4601.06-5 Automation Runtime Embedded TG Lizenz 258
USB Zubehor
5A5003.03 Frontklappe fiir Laufwerke - 5A5003.02 - 5MD900.USB2 327
5MD900.USB2-02 USB 2.0 Laufwerkskombination - DVD-R/RW DVD+R/RW - CompactFlash Slot 323
5MMUSB.2048-00 USB 2.0 Memory Stick, 2048 MByte 319
5MMUSB.2048-01 USB 2.0 Memory Stick, 2048 MByte, B&R 321
5MMUSB.4096-01 USB 2.0 Memory Stick, 4096 MByte, B&R 321
USB-Kabel
5CAUSB.0018-00 USB 2.0 Verbindungskabel - Typ A - Typ B Stecker - 1,8 m 345
5CAUSB.0050-00 USB 2.0 Verbindungskabel - Typ A - Typ B Stecker - 5 m 345
USV Modul 24 VDC
9A0100.11 USV 24 VDC, 24 VDC Eingang, 24 VDC Ausgang, serielle Schnittstelle 294
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
5AC600.UPSB-00 Batterieeinheit 5Ah; fir APC620, APC810 oder PPC800 USV. 289
5AC600.UPSF-00 USV Sicherungs Kit fur Batterieeinheit 5AC600.UPSB-00 bis Revision DO. 293
5AC600.UPSF-01 USV Sicherung, 5 Stiick 293
5AC600.UPSI-00 USV Modul fir APC620, APC810, PPCB800; fiir Systemeinheiten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. HO), 287
5PC600.SX02-00 (ab Rev. G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. HO0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. FO0),
5PC600.SX05-01 (ab Rev. FO0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev. A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00,
5PC820.1906-00. Kabel (5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit (5AC600.UPSB-00)
sind separat zu bestellen.
5CAUPS.0005-00 USV Kabel 0,5 m; fiir USV 5AC600.UPSI-00. 292
5CAUPS.0030-00 USV Kabel - 3 m. - Fiir 5AC600.1UPS-00 292
Windows 7 Professional/Ultimate
5SWWI7.0100-ENG Windows 7 Professional - 32-Bit - Englisch - DVD 246
5SWWI7.0100-GER Windows 7 Professional - 32-Bit - Deutsch - DVD 246
5SWWI7.0200-ENG Windows 7 Professional - 64-Bit - Englisch - DVD 246
5SWWI7.0200-GER Windows 7 Professional - 64-Bit - Deutsch - DVD 246
5SWWI7.0300-MUL Windows 7 Professional - 32-Bit - Multilanguage - DVD 246
5SWWI7.0400-MUL Windows 7 Ultimate - 64-Bit - Multilanguage - DVD 246
5SWWI7.1100-ENG Windows 7 Professional SP1 - 32-Bit - Englisch - DVD 246
5SWWI7.1100-GER Windows 7 Professional SP1 - 32-Bit - Deutsch - DVD 246
5SWWI7.1200-ENG Windows 7 Professional SP1 - 64-Bit - Englisch - DVD 246
5SWWI7.1200-GER Windows 7 Professional SP1 - 64-Bit - Deutsch - DVD 246
5SWWI7.1300-MUL Windows 7 Ultimate SP1 - 32-Bit - Multilanguage - DVD 246
5SWWI7.1400-MUL Windows 7 Ultimate SP1 - 64-Bit - Multilanguage - DVD 246
Windows CE 6.0
5SWWCE.0827-ENG Microsoft OEM Windows CE 6.0 Professional, Englisch; fir PPC800 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash 256
separat bestellen (mind. 128 MByte).
Windows Embedded Standard 2009
5SWWXP.0727-ENG Microsoft OEM Windows Embedded Standard 2009, Englisch; fur PPC800 mit 945GME Chipsatz; Compact- 251
Flash separat bestellen (mind. 1 GByte).
Windows Embedded Standard 7
5SWWI7.0527-ENG Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 32-Bit, Englisch; fir PPC800 mit 945GME Chipsatz; Compact- 253

Flash separat bestellen (mind. 8 GByte).
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Produktbezeichnung Kurzbeschreibung Seite

5SWWI7.0627-ENG Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 64-Bit, Englisch; fir PPC800 mit 945GME Chipsatz; Compact- 253
Flash separat bestellen (mind. 16 GByte).

5SWWI7.0727-MUL Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 32-Bit, Multilanguage; flir PPC800 mit 945GME Chip- 253
satz; CompactFlash separat bestellen (mind. 8 GByte).

5SWWI7.0827-MUL Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 64-Bit, Multilanguage; fir PPC800 mit 945GME Chip- 253
satz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).

5SWWI7.1527-ENG Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 32-Bit, Service Pack 1, Englisch; fir PPC800 mit 945GME 253
Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).

5SWWI7.1627-ENG Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 64-Bit, Service Pack 1, Englisch; fir PPC800 mit 945GME 253
Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).

5SWWI7.1727-MUL Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 32-Bit, Service Pack 1, Multilanguage; fir PPC800 253
mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).

5SWWI7.1827-MUL Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 64-Bit, Service Pack 1, Multilanguage; fir PPC800 253
mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).
Windows XP Embedded

5SWWXP.0427-ENG Microsoft OEM Windows XP Embedded Feature Pack 2007, Englisch; fir PPC800 mit 945GME Chipsatz; Com- 249
pactFlash separat bestellen (mind. 512 MByte).
Windows XP Professional

5SWWXP.0500-ENG Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2c, CD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem 243
Gerat.

5SWWXP.0500-GER Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2¢, CD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem 243
Gerat.

5SWWXP.0500-MUL Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2c, CD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung 243
mit einem Gerat.

5SWWXP.0600-ENG Windows XP Professional SP3 - Englisch - CD 243

5SWWXP.0600-GER Windows XP Professional SP3 - Deutsch - CD 243

5SWWXP.0600-MUL Windows XP Professional SP3 - Multilanguage - CD 243
Zubehor

5AC900.1201-00 USB Schnittstellenabdeckung M20 IP65 flach 284

5AC900.1201-01 USB Schnittstellenabdeckung M20 IP65 bombiert 284

5AC900.BLOC-00 Klemmblock mit Schwingen, 10Stk; Ersatzteil 285

5ACPCI.ETH1-01 PCI Ethernet Card 1x 10/100 296

5ACPCI.ETH3-01 PCI Ethernet Card 3x 10/100 299

5CAMSC.0001-00 Versorgungskabel intern 348

5SWUTI.0001-000 HMI Service Center USB Stick - Hardwarediagnosesoftware - Fiir APC810/PPC800 - Fir APC910/PPC900 - 277

Fur APC2100/PPC2100 - Fiir APC51x/PP500 - Fiir Automation Panel 800/900
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Technische Daten - Einleitung

Kapitel 2 » Technische Daten

1 Einleitung

Der Panel PC 800 deckt einen weiten Performancebereich vom effizienten Intel Atom N270 Prozessor bis hin zu
Core2 Duo Prozessoren fiir Applikationen mit héchsten Performanceanspriichen ab. Brillante 15" XGA und 19"
SXGA Displays ermoglichen in Verbindung mit Touch Screens eine intuitive und einfache Benutzerflihrung. Die
Flexibilitdt bei der Zusammenstellung des PPC800 wurde auf eine neue Stufe gestellt. So kénnen auf Basis des
kostenoptimierten Grundgerates eine Vielzahl von Optionen gewahlt werden. Dazu gehdren bis zu zwei PCIl und
PCI Express Steckplatze, modulare Laufwerke, zusatzliche Interfaces und eine integrierte USV. Chipset, Prozessor
und weitere Komponenten werden Gber warmeleitfahige Materialien unmittelbar mit dem Kuahlkérper verbunden.
Dadurch ist es moglich, nicht nur die Atom Prozessoren lUfterlos zu betreiben, sondern auch ausgewahite Dual
Core Prozessoren.
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1.1 Features

* 15“und 19" Diagonale

* Neueste Prozessortechnologien - Core Duo, Core 2 Duo, Celeron M und Atom N270

» Bis zu 3 GB Hauptspeicher (Dual Channel Memory Support)

» 2 CompactFlash Steckplatze (Typ I)

» Erweiterbare Expansion mit 1 oder 2 Steckplatzen fir PCI / PCI Express (PCle) Karten und einem Slide-in
Laufwerk Steckplatz

» 1 optionaler PClec (PCI Express compact) Card Slot (durch Adapter erweiterbar)

» 1 optionaler Slide-in compact Steckplatz (durch Adapter erweiterbar)

+ 5xUSB 2.0

» 2x Ethernet 10/100/1000 MBit Schnittstellen

* 1x RS232 Schnittstelle, modemfahig

» 24 VDC Versorgungsspannung

+ BIOS (AMI)

» Echtzeituhr, RTC (batteriegepuffert)

» Einfacher Slide-in Laufwerkstausch (SATA Hot Plug fahig)

+ HDA Sound

* Add-on USV Steckplatz
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1.2 Aufbau / Konfiguration

Es ist moglich das PPC800 System individuell, je nach Einsatzbedingungen und Anforderungen zusammenzustel-
len.

Fir den Betrieb sind folgende Einzelkomponenten zwingend erforderlich:

+ Systemeinheit

+ CPU Board

» Kihlkérper (CPU Board abhangig)

+ Hauptspeicher

» Laufwerk (Massenspeicher wie z.B. CompactFlash Karte oder Hard Disk) fiir das Betriebssystem
» Software

1.2.1 Konfiguration - Grundsystem

Konfiguration - Grundsystem
Systemeinheit 1 auswahlen

5PC820.1505-00 5PC820.1906-00

CPU Board - Kiihlkérper -Hauptspeicher
CPU Board 1 auswahlen

5PC800.B945-00/-10
5PC800.B945-01 / -11
5PC800.B945-02 / -12
5PC800.B945-03 / -13 5PC800.B945-04 / -14 5PC800.B945-05
Kuhlkorper 1 auswahlenf— 1 1
5AC803.HS00-00 5AC803.HS00-01 5AC803.HS00-02
Hauptspeicher 1 oder 2 auswahlbar (max. 3 GB verwendbar)

5MMDDR.0512-01 - 512 MB
5MMDDR.1024-01 - 1 GB
5MMDDR.2048-01 - 2 GB

Abbildung 1: Konfiguration - Grundsystem
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1.2.2 Konfiguration - optionale Komponenten

Konfiguration - optionale Komponenten

Konfiguration einer Systemeinheit mit Adapter

Adapter”)

1 oder beide auswahlen

5AC803.BC01-00

-

5AC803.BC02-00

)

PClec Einsteckkarten, 1 auswahlen

Slide-in compact Laufwerke, 1 auswahlen

5ACPCC.ETHO0-00

(PClec Ethernet Card 10/100/1000)

5ACPCC.MPL0-00

(PClec POWERLINK MN 2port)

5AC801.8SDI-0

5AC801.HDDI-00 (40 GByte)

5AC801.HDDI-04 (500 GByte)

5AC801.SSDI-03 (

5AC801.SSDI-04 (128 GByte)
5 (

60 GByte)

256 GByte)

Konfiguration einer Systemeinheit mit Expansion

Expansion

keine Expansion

1 PCI/PCle + 1 Slide-in Slot

2 PCI/PCle + 1 Slide-in Slot

L4 J

5AC803.5X01-00

5AC803.5X02-00

Buseinheiten

1 auswahlen

1 auswahlen

& &
& @

|

5AC803.BX01-00
5AC803.BX01-01

5AC803.BX02-00
5AC803.BX02-01

Liifter Kit <)

1 auswahlen

1 auswahlen

1 auswahlen

ol
‘o

5AC803.FA01-00

5AC803.FA01-00

5AC803.FA01-00

Slide-in Laufwerke

1 auswahlen

5AC801.HDDS-00 (40 GByte)
5AC801.DVDS-00 (DVD Laufwerk)
5AC801.DVRS-00 (DVD Brenner)
5AC801.ADAS-00 (Adapter)

RAID System

1 auswahlen

K

5ACPCI.RAIC-06 (2x 500 GByte, belegt 1 PCI Slot)
5MMHDD.0500-00 (Ersatz SATA-HDD 500 GByte)

CompactFlash 1 auswahlen
5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06,
5CFCRD.2048-06, 5CFCRD.4096-06,
5CFCRD.8192-06, 5CFCRD.016G-086,
5CFCRD.032G-06
USV Batterie 1 auswahlen

5AC600.UPSI-00 (Add-on USV Modul), 5AC600.UPSB-00 (USV Batterieeinheit)
Verbindungskabel: 5CAUPS.0005-00 (0,5 Meter) oder 5CAUPS.0030-00 (3 Meter)

Automation Runtime

5SWWI7.1100-GER
58WWI7.1200-ENG
5SWWI7.1200-GER
58WWI7.1300-MUL
5SWWI7.1400-MUL

5SWWI7.1527-ENG
58WWI7.1627-ENG
5SWWI7.1727-MUL
58WWI7.1827-MUL

Spannungsversorgungsst. | 1 auswahlen
. . 0TB103.9 (Schraubklemme)
0TB103.91 (Feldklemme)
Software 1 auswahlen
ll. Windows XP Windows Embedded Standard 2009 Automation Runtime
Misesote l'/,/ 5SWWXP.0500-ENG ~ 5SWWXP.0727-ENG 1TG4600.10-5
Windows*? 5SWWXP.0500-GER . 1TG4601.06-5
fj Windows Embedded 5SWWXP.0500-MUL Windows XP Embedded 0TG1000.01
" Standard 2009 5SWWXP.0600-ENG 5SWWXP.0427-ENG 0TG1000.02
My ..
& Windows Embedded SSWWXP.0600-GER  \\e 0 o CE
tandard 7 N
onear > ' 5SWWCE.0827-EN
S 5 5SWWXP.0600-MUL SWWC G
N Windows 7
Windows7 | 5SWWI7.1100-ENG  Windows Embedded Standard 7 Microsoft DOS

9S0000.01-010
9S0000.01-020

Gerat betrieben werden.

2) Ein Lifter Kit kann bei bestimmten Systemkonfigurationen erforderlich sein.

1) Werden beide Adapter verwendet, so kénnen auch eine PClec Einsteckkarte und ein Slide-in compact Laufwerk in einem

Abbildung 2: Konfiguration - optionale Komponenten
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2 Gesamtgerat

2.1 Temperaturangaben

Aufgrund der Méglichkeit, CPU Boards mit verschiedensten Komponenten wie Laufwerke, Hauptspeicher, Zusatz-
steckkarten, usw. in Abhangigkeit von Systemeinheit und Lifter Kit zu kombinieren, bieten die nachfolgenden Ta-
bellen bedingt durch diese Komponenten, einen Uberblick zur Bestimmung der aus diesem Zusammenspiel resul-
tierenden, maximal mdglichen Umgebungstemperaturen.

Information:

Die maximal angegebenen Umgebungstemperaturen wurden unter worst-case Bedingungen fiir den
Betrieb mit und ohne Lifter Kit ermittelt. Erfahrungswerte zeigen, dass bei typischen Anwendungen
unter z.B. Microsoft Windows hohere Umgebungstemperaturen erzielt werden kénnen. Die diesbeziig-
liche Priifung und Bewertung hat individuell vom Anwender vor Ort zu erfolgen (Auslesen der Tempe-
raturen im BIOS oder mittels B&R Control Center).

Information zu den worst-case Bedingungen

» Thermal Analysis Tool (TAT V3.8) von Intel zur Simulation von 100% Prozessorauslastung

* Burnin Testtool (Burnin V4.0 Pro von Passmark Software) zur Simulation der 100%igen Schnittstellenaus-
lastung mittels Loopback Adaptern (Serielle Schnittstellen, Slide-in Laufwerke, USB Schnittstellen, Audio-
ausgange)

» Maximaler Ausbau und Leistungsverbrauch des Systems

Was muss bei der Ermittlung der maximalen Umgebungstemperatur beachtet werden?

» Betrieb des Gesamtgerates mit oder ohne Lifter Kit
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2.1.1 Maximale Umgebungstemperatur

Information:

Die erlaubten Einbaulagen sind zu beachten, siehe Kapitel "Inbetriebnahme™, Abschnitt "Einbaulagen”

auf Seite 157.

2.1.1.1 Umgebungstemperatur fiir CPU Boards 5PC800.B945-0x

Betrieb ohne Liifter Kit Betrieb mit Lifter Kit

ETH1: bis 100 MBit Betrieb ETH1: bis 100 MBit Betrieb

ETH2: bis 100 MBit Betrieb ETH2: bis 1 GBit Betrieb
Alle Temperaturangaben in Grad S s N ] 3 =] s o ] b3
Celsius (°C) bei 500 m 4. NN. e @ e @ @ % @ @ @ @
(o2} (2] (o2} (o2} (2 (o2} D (2 (o2} D
@ o | @ o |0 |a | o|a|a|a
Herabsenkung (Derating) der maximalen S S S S S S S S S S
Umgebungstemperatur typisch 1°C 3188|888 |88 |88
pro 1000 Meter ab 500 m ii. NN. S5 |55 |5 |5 |5 |55 |56
Maximale Umgebungstemperatur 30 | 30 | 35 | 35 / 45 | 45 | 50 | 50 | 35

Was kann noch bei max. Umgebungstemperatur
betrieben werden, oder gibt es eine Einschrankung?

Sensor(en) im Bereich

Slide-in compact
Laufwerke

On-Board CompactFlash"

5AC801.HDDI-00

5AC801.HDDI-02

1 B B [Temperaturgrenzen

5AC801.HDDI-03

(o2}
o

5AC801.HDDI-04

(%]
o

5AC801.SSDI-00

~
o

5AC801.SSDI-01

5AC801.SSDI-02

~
o

~
o
Board Power

5AC801.SSDI-03 < Rev. CO

~
o

5AC801.SSDI-03 = Rev. DO

o]
o

5AC801.SSDI-04 < Rev. CO

~
o

5AC801.SSDI-04 = Rev. DO

o]
o

5AC801.SSDI-05

(o]
o

Slide-in Laufwerke

5AC801.HDDS-00

5AC801.DVDS-00

5AC801.DVRS-00

o
o
Slide-in
Drive 1

a
o

Hauptspeicher

5MMDDR.0512-01

5MMDDR.1024-01

5MMDDR.2048-01

Systemeinheiten

5PC820.1505-00

5PC820.1906-00

Netzteil

Zusatzsteckkarten
PClec Card Siot

5ACPCC.ETHO0-00

5ACPCC.MPL0-00

5ACPCI.RAIC-03 (24 Stunden/ Standard

)
5ACPCI.RAIC-04 (24 Stunden/ Standard)
5ACPCI.RAIC-05 (24 Stunden/ Standard)

NN I LN EN O DN ENS ENE ENN RS DR ENE ENS CNE RN DS DN RN ENS ENEENS DS ENS ENE RN

N EN IN N AN ENE RN DS DN NI ENEENS DS ENS EN DS ENE ENEENE RN ENE RN ENS ENE DN EN

NENEINEIN AN ENEN EN EN CN ENEN DN EN EN ENEEN ENEENE ENE ENEENS ENEENE DN EN

NEN NN N EN N EN TN ENENEN DN EN EN ENEEN ENEENE ENE ENE NS ENS ENE DN EN

Zusatzsteckkarten

5ACPCI.RAIC-06 (24 Stunden/ Standard)

v

v

v

v

ININEIN IN N INEN INEN N CNEN N EN ENEENE ENE ON ENEENEENS ENS RN ENE ENE RS EN

NIN N ININ INEN INEN EN CNEN EN EN ENEENE EN CNE ENEENE RN NS RN DS ENE ENE EN

IS N IN IN IN IN RN ENI RN ENE RN ENS KN ENE RN ENRENRENS ENE ENS N ENS DN DN ENRENE EN

ININ N ININ INEN NN EN CNEN EN AN EN EN EN CN ENEEN N AN RN DN ENEENE EN

NININ AN IN INEN INEN EN ENEN EN AN ENEENE ENE ONE ENEENE RN NS RN DS ENE RS EN
%

1) Nur in Verbindung mit einer bei B&R erhaltlichen und mit dem Gerat kompatiblen CompactFlash Karte moglich.

Tabelle 5: Umgebungstemperaturen
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2.1.1.2 Umgebungstemperatur fiir CPU Boards 5PC800.B945-1x und 5PC800.B945-05

Information:

Die erlaubten Einbaulagen sind zu beachten, siehe Kapitel "Inbetriebnahme™, Abschnitt "Einbaulagen”
auf Seite 157.

Betrieb ohne Liifter Kit Betrieb mit Liifter Kit
ETH1: bis 1 GBit Betrieb ETH1: bis 1 GBit Betrieb
ETH2: bis 1 GBit Betrieb ETH2: bis 1 GBit Betrieb
Alle Temperaturangaben in Grad o = o ) 3 9 =] = ~ o = 9
Celsius (°C) bei 500 m u. NN. el | |e |2 |92 |2 |92 |22
(=2} (2] D (=2} (2] (=2} (=2} (2] (=2} (2] (=2} (=2}
Q@ |a|a|a | o o a6ala|a|o|a
Herabsenkung (Derating) der maximalen g /8|88 |]8|818/8|8|]8]|8]s8
Umgebungstemperatur typisch 1°C 81318831888 |13|818 |88
pro 1000 Meter ab 500 m . NN. 5|5 |55 |5 |5 |5 |5 |55 |5 |5
Maximale Umgebungstemperatur 35 (35|45 | 45| |/ | 55|45 | 45 | 55 | 55 (45" 60 | _ j,c%
: o3
s E
Was kann noch bei max. Umgebungstemperatur g j%‘
betrieben werden, oder gibt es eine Einschrankung? g x
Q @
On-Board CompactFlash? v v | v/ v v v | v/ vV |V |V v | 80
5AC801.HDDI-00 vVl v |V VIV |V |V |V |V |V |8
5AC801.HDDI-02 vViiviiv |V VIV |V |V |V |V |V |80
5AC801.HDDI-03 vVl v|V 45 | v | v | 50|50 | v |50] 60
5AC801.HDDI-04 vViiviiv |V 45 | v | v |50 |50 | v |50]60|
Slide-i ‘ 5AC801.SSDI-00 vVl v |V VIV |V |V |V |V |V |T0 %
ide-in compac - &
Laufwerke 5AC801.SSDI-01 ViV v |V VIV |V |V | vV |V |V |70 ©
5AC801.SSDI-02 vl v|V VIV |V |V |V |V |V |T0 §
5AC801.SSDI-03 < Rev. CO VIV | Y|V VIV |V |V |V |V |V |70
5AC801.SSDI-03 = Rev. DO VIV Y|V VIV |V |V |V |V |V |8
5AC801.SSDI-04 < Rev. CO VIV Y|V VIV |V |V |V |V |V |70
5AC801.SSDI-04 = Rev. DO VIV Y|V VIV |V |V |V |V |V |8
5AC801.SSDI-05 v |V |V |V vV |Iv |V | Vv |V |v |V |80
5AC801.HDDS-00 vVl vV VI Y Y Y Y 80 o
Slide-in Laufwerke |5AC801.DVDS-00 vViivi|iv |V 5 |v |v |50 |50 | v |50 50 g g
5AC801.DVRS-00 vVilv|v |V 50| v | v | 505 |« |50]50|®?°
5MMDDR.0512-01 VvV |V VIV | VY -
Hauptspeicher 5MMDDR.1024-01 VvV |V VIV | Y - '
5MMDDR.2048-01 ViV v |V VIV |V |V I Vv |V |V -
Svst inheit 5PC820.1505-00 vViivi|iv |V VIV |V |||V |V |8]|T
stemeinheiten N
v 5PC820.1906-00 30|30 | 35 | 35 45| v | v/ |50 |50 | v |50 |80]| 2
5ACPCC.ETHO0-00 vVl viiv |V V2N AN VA VAR IRVARS IRV V4 - -
5ACPCC.MPL0-00 vViviiv |V VIV | Y - %
Zusatzsteckkarten |SACPCI.RAIC-03 (24 Stunden/ Standard) v v | Y v v v | Y v | v v v - %
Q
PClec Card Slot 5ACPCI.RAIC-04 (24 Stunden/ Standard) vVIvY Y|V VIV IV IV V|V - g
5ACPCI.RAIC-05 (24 Stunden/ Standard) vV|Iv VY|V 45 | v | v |50 |50 | v |50 | - §
5ACPCI.RAIC-06 (24 Stunden/ Standard) vVilv v |V 45| v | v |50 |50 | v |50 | - N

1) Die angegebene Temperatur ist nur fiir das CPU Board 5PC800.B945-14 mit dem Kuhlkérper 5AC803.HS00-01 Rev > A5 gliltig.
Wird ein Kuhlkérper kleinerer Revision verwendet, so ist die maximale Umgebungstemperatur des CPU Boards 5PC800.B954-04 anzuwenden.
2) Nur in Verbindung mit einer bei B&R erhaltlichen und mit dem Gerat kompatiblen CompactFlash Karte méglich.

Tabelle 6: Umgebungstemperaturen

2.1.1.3 Wie bestimmt man die maximale Umgebungstemperatur?

1. Auswahl des CPU Boards (Verwendung mit oder ohne Liifter Kit).

2. Die Zeile ,Maximale Umgebungstemperatur® zeigt die maximale Umgebungstemperatur des Gesamtsystems
in Verbindung mit dem jeweiligen CPU Board an.

Information:

Die maximalen Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern ii. NN. Herabsen-
kung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Metern
. NN.

3. Sindim PPC800 System zusatzlich Laufwerke (Slide-in), Hauptspeicher, Zusatzsteckkarten, usw. eingebaut,
kann es vorkommen, dass bedingt durch diese Komponente(n) eine Temperatureinschrankung besteht.

Ist bei der verbauten Komponente ein ,v* (Hakchen), so kann diese bei der maximalen Umgebungstemperatur
des Gesamtsystems problemlos betrieben werden.
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Ist bei der verbauten Komponente eine Temperaturangabe z.B. ,50 so darf die Umgebungstemperatur des ge-
samten PPC800 Systems diese nicht Gberschreiten.

2.1.2 Minimale Umgebungstemperaturen

Die minimalste Umgebungstemperatur liegt in Verbindung mit einer der folgenden Komponenten bei +5°C:
5AC801.DVDS-00, 5AC801.DVRS-00. Wird keine der genannten Komponenten verwendet so liegt die minimalste
Umgebungstemperatur bei 0°C.

2.1.3 Temperaturiiberwachung

Sensoren Uberwachen Temperaturwerte in verschiedensten Bereichen (Board 1/0O, Board ETH2, Board Power,
Power Supply, Slide-in Laufwerk 1, IF-Slot) im PPC800. Die Position der Temperatursensoren ist der Abbildung
"Temperatursensorpositionen" auf Seite 32 zu entnehmen. Der angegebene Wert in der Tabelle stellt die defi-
nierte maximale Temperatur bei dieser Messstelle dar. Beim Uberschreiten der Temperatur wird kein Alarm ausge-
|6st. Die Temperaturen! kénnen im BIOS (Menlpunkt Advanced - Baseboard/Panel Features - Baseboard Monitor)
oder unter freigegebenen Microsoft Windows Betriebssystemen mittels B&R Control Center ausgelesen werden.

Desweiteren sind die bei B&R erhaltlichen Hard Disks fir PPC800 Systeme mit der S.M.A.R.T (Self Monitoring,
Analysis, and Reporting Technology) Technologie ausgestattet. D.h., es kdnnen verschiedene Parameter, wie
z. B. Temperatur mittels Software (z.B. HDD Thermometer - Freeware) unter freigegebenen Microsoft Windows
Betriebssystemen (auf’er Windows CE) ausgelesen werden.

2.1.4 Temperatursensorpositionen

Sensoren Uberwachen Temperaturwerte in verschiedensten Bereichen im PPC800. Die Temperaturen kénnen im
BIOS (Menupunkt Advanced - Baseboard/Panel Features - Baseboard Monitor) oder unter Microsoft Windows
Betriebssystemen mittels B&R Control Center?) ausgelesen werden.

Fir Anwendungen, die nicht unter Windows laufen, kann die Auswertung der Temperaturen mit Hilfe der B&R
Implementierungsanleitung durchgefihrt werden. Zusatzlich zur Implementierungsanleitung sind auch lauffahige
MS-DOS Beispielprogramme verfiigbar.

Abbildung 3: Temperatursensorpositionen

Position Messpunkt fiir Messung max. spezifiziert
1 Board 1/0 Temperatur des Board I/O Bereiches (Sensor am Baseboard). 80°C
2 Board ETH2 Temperatur des Baseboards im Bereich des ETH2 Controllers (Sensor am Baseboard). 80°C
3 Board Power Temperatur des Board Netzteils (Sensor am Baseboard). 80°C
4 Power Supply Temperatur des Netzteils. 80°C
Slide-in Drive 1 Temperatur eines Slide-in Laufwerks (Sensor ist auf dem Slide-in Einschub integriert). abhéangig vom verwen-
deten Slide-in Laufwerk
IF-Slot Temperatur des PClec-Einschubs; der Sensor befindet sich direkt auf der Einsteckkarte. abhangig von der ver-
wendeten Einsteckkarte

Tabelle 7: Temperatursensorpositionen

1) Die gemessene Temperatur stellt einen Richtwert fiir die unmittelbare Umgebungstemperatur dar, kann aber auf Grund benachbarter Bauteile beeinflusst
worden sein.
2) Das B&R Control Center - ADI Treiber - kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.
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2.2 Luftfeuchtigkeitsangaben

Technische Daten » Gesamtgerat

Die nachfolgende Tabelle zeigt die minimale und maximale relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) der Ein-
zelkomponenten, die fiir die Einschrankung der Luftfeuchtigkeit des Gesamtgerates von Bedeutung sind. Fir die
Bestimmung ist immer der gemeinsame kleinste, wie auch gréte Wert zu verwenden.

Komponente Betrieb Lagerung Transport
CPU Boards 945GME COM Express 10 bis 90% 5 bis 95% 5 bis 95%
Hauptspeicher fir CPU Boards 10 bis 90% 5 bis 95% 5 bis 95%
5AC801.HDDI-00 5 bis 90% 5 bis 95% 5 bis 95%
5AC801.HDDI-02 8 bis 90% 5 bis 95% 5 bis 95%
5AC801.HDDI-03 5 bis 95% 5 bis 95% 5 bis 95%
5AC801.HDDI-04 8 bis 90% 5 bis 95% 5 bis 95%
5AC801.SSDI-00 5 bis 95% 5 bis 95% 5 bis 95%
Slide-in compact Laufwer- | 5AC801.SSDI-01 5 bis 95% 5 bis 95% 5 bis 95%
ke 5AC801.SSDI-02 5 bis 95% 5 bis 95% 5 bis 95%
5AC801.SSDI-03 < Rev. CO 8 bis 90% 8 bis 95% 8 bis 95%
5AC801.SSDI-03 = Rev. DO 5 bis 90% 5 bis 95% 5 bis 95%
5AC801.SSDI-04 < Rev. CO 8 bis 90% 8 bis 95% 8 bis 95%
5AC801.SSDI-04 = Rev. DO 5 bis 90% 5 bis 95% 5 bis 95%
5AC801.SSDI-05 5 bis 90% 5 bis 95% 5 bis 95%
5AC801.HDDS-00 5 bis 90% 5 bis 90% 5 bis 90%
Slide-in Laufwerke 5AC801.DVDS-00 8 bis 90% 5 bis 95% 5 bis 95%
5AC801.DVRS-00 8 bis 90% 5 bis 95% 5 bis 95%
5ACPCI.RAIC-03 (24 Stunden/Standard) 8 bis 90% 5 bis 95% 5 bis 95%
5ACPCI.RAIC-04 (24 Stunden/Standard) 8 bis 90% 5 bis 95% 5 bis 95%
Zusatzsteckkarten 5ACPCI.RAIC-05 (24 Stunden/Standard) 5 bis 95% 5 bis 95% 5 bis 95%
5ACPCI.RAIC-06 (24 Stunden/Standard) 8 bis 90% 5 bis 95% 5 bis 95%
5MMHDD.0250-00 (24 Stunden/Standard) 5 bis 95% 5 bis 95% 5 bis 95%
5MMHDD.0500-00 (24 Stunden/Standard) 8 bis 90% 5 bis 95% 5 bis 95%
CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-06 85% 85% 85%
CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-04 85% 85% 85%
CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-03 8 bis 95% 8 bis 95% 8 bis 95%
Zubehor Memory Stick SMMUSB.2048-00 10 bis 90% 5 bis 90% 5 bis 90%
Memory Stick 5SMMUSB.xxxx-01 85% 85% 85%
USB Media Drive 5MD900.USB2-01 20 bis 80% 5 bis 90% 5 bis 95%
USB Media Drive 5MD900.USB2-02 20 bis 80% 5 bis 90% 5 bis 95%

Tabelle 8: Ubersicht Luftfeuchtigkeitsangaben der Einzelkomponenten

Die aufgelisteten Angaben entsprechen der relativen Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) bei einer Umgebungs-
temperatur von 30°C. Genauere Informationen zur spezifizierten Luftfeuchtigkeit in Abhangigkeit der Temperatur
ist den technischen Daten der Einzelkomponenten zu entnehmen.
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2.3 Leistungshaushalt
2.3.1 Blockschaltbild Spannungsversorgung

Das nachfolgende Blockschaltbild stellt den vereinfachten Aufbau der PPC800 Spannungsversorgung dar.

USV Add-on | _ USV Batterie
"| Modul (optional) | g
Versorgungsspannung > 24V II 15V v 15V >
+24 VDC
galvanisch
getrennt
3V3 Standb!
Pufferungskondensatoren | 15V 3v3 " ey >
fur min. 10 ms
( ) S L/A/' Gy,
) 5V Standby
" |_/ i
y QIR 5V,
-12V. >
-12v

— H2v

+2v +12V

P Taster Ei
ower Taster Ein POl Bus

Abbildung 4: Blockschaltbild Spannungsversorgung

Erlauterung

Aus der Versorgungsspannung werden durch einen DC/DC Wandler 15 V generiert. Diese galvanisch getrennten
15 V speisen weitere DC/DC Wandler, welche die restlichen Spannungen generieren.

Nach dem Einschalten des Systems (z.B. durch den Power Taster) werden die Spannungen 3V3 und 5 V auf
den Bus gelegt. Beim 5V Ausgang generiert ein weiterer DC/DC Wandler -12 V und legt diese auf den Bus. Ein
zusatzlicher DC/DC Wandler generiert +12 V.

Die optional anschlieRbare Add-on USV inklusive Batterieeinheit wird tber 15 V versorgt und gewahrleistet bei
Verlust der Versorgungsspannung eine unterbrechungsfreie Stromversorgung des 15 V Bus.
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2.3.2 Leistungskalkulation mit 5PC820.1505-00
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82 | g% | 8% |82 32 8
0 O 0 © 0 O 0 0 [t [T}
§ § § §_ § Eg_ § :";’_ § ‘:’;’_ §.§ Werte in dieser
% % % % % % % % % % % Spalte Eintragen
5 | &5 | &6 | 55 | F5 | &
Add-on USV Modul, optional 7.5 7.5 7.5 7.5
Backlight Display 15" 14 14 14 14 14 14
maximal moglich bei +12 V 75
CPU Board, Fixverbraucher 26 30 18 14 43 1
Arbeitsspeicher 512 MB max. 2 Stiick je 1,5 W
Arbeitsspeicher 1024 MB max. 2 Stlick je 2,5 W
Arbeitsspeicher 2048 MB max. 2 Stlck je 3 W
Lufter Kit, optional 24 24 24 24 24 24
z Externer Verbraucher, optional (liber Baseboard) 10 10 10 10 10 10
¥ Leistungsangabe PClec Karte, optional, max. 4 W?
Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 W ohne Lufter Kit, max. 6 W mit Lufter Kit)"
Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 20 W mit Lifter Kit)"
Verbraucher +12V }
maximal méglich bei +5 V 65
Systemeinheit, Fixverbraucher 4 4 4 4 4 4
Hard Disk (Slide-in compact) 4 4 4 4 4 4
Slide-in Laufwerk (Hard Disk, DVD-ROM,...) 4 4 4 4 4 4
USB Peripherie USB1 und USB3 je 2,5 W
USB Peripherie USB2, USB4 und USB5 je 5 W
Externer Verbraucher, optional (liber Baseboard) 5 5 5 5 5 5
> Leistungsangabe PClec Karte, optional, max. 4 W?
? Leistungsangabe PCl Karte, optional
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 20 W mit Lufter Kit)"
maximal méglich bei -12 V 1.2
- Leistungsangabe PCI Karte, optional
« | (max. 1,2 W ohne und mit Lifter Kit)"
° Verbraucher -12V 5
Verbraucher +5V 3
maximal méglich bei 3V3 40
Systemeinheit, Fixverbraucher 9 9 9 9 9 9
CompactFlash, je 1 W
Leistungsangabe PClec Karte, optional, max. 4 W?
Q Leistungsangabe PCI Karte, optional
© (max. 3 W ohne Lufter Kit, max. 15 W mit Lifter Kit)"
Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 10 W mit Lifter Kit)"
Verbraucher 3V3 )

1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCle Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe
mit und ohne Lufter Kit nicht (iberschreiten.

2) Die Gesamtleistung einer PClec Karte pro PClec Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe mit
und ohne Lifter Kit nicht Gberschreiten.

Tabelle 9: Leistungskalkulation PPC800 15"

Information:
Die PClec Karte darf insgesamt (12V/5V/3V3) nur 4 W verbrauchen!
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2.3.3 Leistungskalkulation mit 5PC820.1906-00

se |53 |83 382 133 8
%g §§ §§ §§ §§ % Werte in dieser
% % % % % % % % % % % Spalte Eintragen
55 | 55 | 5% | &5 | &5 | &
Add-on USV Modul, optional 7.5 7.5 7.5 75
Backlight Display 19" 32 32 32 32 32 32
maximal moglich bei +12 V 75
CPU Board, Fixverbraucher 26 30 18 14 43 1
Arbeitsspeicher 512 MB max. 2 Stiick je 1,5 W
Arbeitsspeicher 1024 MB max. 2 Stlck je 2,5 W
Arbeitsspeicher 2048 MB max. 2 Stlick je 3 W
Lufter Kit, optional 24 24 24 24 24 24
: Externer Verbraucher, optional (liber Baseboard) 10 10 10 10 10 10
¥ Leistungsangabe PClec Karte, optional, max. 4 W?
Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 W ohne Lufter Kit, max. 6 W mit Lufter Kit)"
Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 20 W mit Lifter Kit)"
Verbraucher +12V }
maximal moglich bei +5 V 65
Systemeinheit, Fixverbraucher 12 12 12 12 12 12
Hard Disk (Slide-in compact) 4 4 4 4 4 4
Slide-in Laufwerk (Hard Disk, DVD-ROM,...) 4 4 4 4 4 4
USB Peripherie USB1 und USB3 je 2,5 W
USB Peripherie USB2, USB4 und USB5 je 5 W
Externer Verbraucher, optional (liber Baseboard) 5 5 5 5 5 5
> Leistungsangabe PClec Karte, optional, max. 4 W2
2 Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 20 W mit Lifter Kit)"
maximal méglich bei -12 V 1.2
> Leistungsangabe PCI Karte, optional
« | (max. 1,2 W ohne und mit Lifter Kit)"
0 Verbraucher 12V }
Verbraucher +5V 3
maximal méglich bei 3V3 40
Systemeinheit, Fixverbraucher 9 9 9 9 9 9
CompactFlash, je 1 W
Leistungsangabe PClec Karte, optional, max. 4 W?
g Leistungsangabe PCl Karte, optional
© (max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 15 W mit Lifter Kit)"
Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 10 W mit Lifter Kit)"
Verbraucher 3V3 Y

1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCle Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe
mit und ohne Lifter Kit nicht Gberschreiten.

2) Die Gesamtleistung einer PClec Karte pro PClec Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe mit
und ohne Liifter Kit nicht (iberschreiten.

Tabelle 10: Leistungskalkulation PPC800 19"

Information:
Die PClec Karte darf insgesamt (12V/5V/3V3) nur 4 W verbrauchen!
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2.4 Blockschaltbilder

Technische Daten » Gesamtgerat

Die nachfolgenden Blockschaltbilder zeigen den vereinfachten Aufbau der Systemeinheiten (5PC820.1505 /
5PC820.1906-00) mit einem 945GME CPU Board in Abhangigkeit der verschiedenen Buseinheiten.

2.4.1 Buseinheit 5AC803.BX01-00

TFT Modul I

I Touch Pad

+12v

Optionale
Einschub,
SATA
Harddisk

CPU Temperatur,
—=

CPU
Intel Core2 Duo

Core Duo, Celeron M,
|:| Atom N270
DC/DC-Regler
System Bus
533/ 867TMHz Memory Bus
533 / 667TMHz.
North Bridge

Intel 82945GME

SATA1

|ACo7 Audio] ACS7 Audio

AC

UsBo
UsB1
UsB2
UsB3
UsB7.

Monitor / Panel
SDL/DVH

smBug

SO-DIMM
Modul 1
512MB - 2GB

M Bug

SO-DIMM
Modul 2
512MB - 2GB

South Bridge

97 Audio Intel 82801GHM

vic @

Line In

Sound

Summer

RTC

Line Out

Gbit LAN1

ETH1LED e
ot orangelorang

Ethernet

Ethernet

PClexpress (Lane0-4)

Gbit Ethernet

ECle (5)
ETH Controller
Realtek 8111B/C

(Boad }

Pl

Controller

ETH2 Intel 82574 ™

Hardware
Monitor

Controller
V Batterie

Tv Batterie

ETH2 LED

grtn orangelorange

usv

PCle (1-4)

Serial Flash

UpDate
Controller

ITAG

12¢

fsoL i

Adapter fiir PClec Karte

5AC803.BC01-00 - 1 Slot Bus 1 PClec

PClec X1 Slot 1

5AC803.BX01-00 - 1 Slot Bus 1 PCI

2 Bit PCI Bus Slot

usB
Slide-in Slot 1

Serial EEPROM
Factory Setiings

Temperatur
Sensor 1
Temperatur
Sensor2

Line Dr

Netzteil 130W

Spannungs-
versorgung
3 Pin

TPC Bus|

UsB |

Schnittstelle nach aulen gefiihrt
Schnittstelle optional oder intern

CoM 1 HDD LED

gelb

Link LED
gelb
RUN LED

rotigriin

—' Reset Taster

Power / LED
rotgrin

Power Taster

Hex Schalter

FPGA MTCX Controller
Powergood
12}
ADC
Powercontrol]
PPC PW Tasten |
PPC Touch IF. 8 Bit
und ConfigR's  —
PPCBKL

Cmos Profil

Abbildung 5: Blockschaltbild mit Buseinheit 5SAC803.BX01-00
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2.4.2 Buseinheit 5AC803.BX01-01

Backlight Inverter
Lvps

TFT Modul I

Monitor / Panel

SDL/DVI
Touch Pad CPU Temperatur, cPU
Intel Core2 Duo
(Core Duo, Celeron M,| SM B
Atom N270 s P _ -
SO-DIMM Adapter fur PClec Karte
DC/DC-Regler Modul 1
System Bus 512MB - 2GB 5AC803.BC01-00 - 1 Slot Bus 1 PClec
533/ 667MHz. Memory Bus

533/ 667MHz

SMBus | |SM Bus

+12v

Optionale
Ehecn North Bridge SODIMM
Harddisk analog RGB Intel 82945GME Modul 2

512MB - 2GB

USB1 UsB0
USB2 UsB1

USB3 use L Y

USB4 L

USB5 - USB4. 5AC803.BX01-01 - 1 Slot Bus 1 PCle

Front South Bridge

ICHOM-E
i JAC97 Audiol AC97 Audio AC97 Audio
mic @ 27 Ao Intel 82801GHM

Line In Symmer RTC

Ethernet
ETH1

PClexpress (Lane0-4) uss

Cle (5) Slide-in Slot 1
ETH1 LED a Git Ethernet ETH Controller
snongeornge PCle (0) Realek 81118/C
Ethernet ° —
Ethernet Controller osid —

ETH2 Intel 82574 ™1
ETH2 LED

artnorangalorange

Hardware
Controller Monitor
V Batterie

Serial EEPROM
PCle (1-4) Factory Settings.
Temperatur RS232 COM1
Sensor2

UpDate (JTAG)

UpDate
Controler

Serial Flash

usv o = - Power / LED
5 3 rotigriin
CoM 1 HDD LED
LPC Bus| gelb
Netzteil 130W
Spannungs- uss 6} . L‘Ek LED
versorgung o
3 Pin RUN LED
Powergood

rotigriin

FPGA MTCX Controller

- i i
Powergood| Reset Taster
izg]

Pufferung 10 ms.

]

Power Taster
Abc

[

Powercontrol

PPC PW Tasten

PPC Touch IF.
PPC BKL

| Hex Schalter
Cmos Profil

Emm Schnittstelle nach auen gefiihrt
[ Schnittstelle optional oder intern

Abbildung 6: Blockschaltbild mit Buseinheit 5SAC803.BX01-01
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2.4.3 Buseinheit 5AC803.BX02-00

Backlight Inverter
Lvps

TFT Modul I

Monitor / Panel

SDL/DVI
Touch Pad CPU Temperatur, cPU
Intel Core2 Duo
(Core Duo, Celeron M,| SM B
Atom N270 s P _ -
SO-DIMM Adapter fur PClec Karte
DC/DC-Regler Modul 1
System Bus 512MB - 2GB 5AC803.BC01-00 - 1 Slot Bus 1 PClec
533/ 667MHz. Memory Bus

533/ 667MHz

SMBus | |SM Bus

+12v

Optionale £Cle@) Mllrcle ) [PClec X1 Siot 1)
Einschub .

S North Bridge SO DIMM uUsB?

Harddisk analog RGB Intel 82945GME Modul 2

512MB - 2GB

UsB1 o
usB2 —
UsB3 =
USB4 438
usBs -USM—I

Front

Mic . [AC97 Audio] ACO7 Audio

Sound

5AC803.BX02-00 - 2 Slot Bus 2 PCI

2 Bit PCI Bus Slot

South Bridge
ICHOM-E

Intel 82801GHM

Line In Symmer RTC

Tv Batterie

Line Out

32 Bit PCI Bus Slot 2
Ethernet

PClexpress (Lane0-4)

ETH1

use
Cle (5) Slide-in Slot 1
ETH1LED a Git Ethernet ETH Controller
ainorngaornge PCle (0) Realek 81118/C
Ethernet ° — spi
Ethernet Controller Pty
ETH2 Intel 82574 ™ " Batere LI Monior

ETH2 LED

artnorangalorange

Serial EEPROM
PCle (1-4) Factory Settings.
Temperatur RS232 COM1
Sensor2

UpDate (JTAG)

UpDate
Controler

Serial Flash

usv o = - Power / LED
g ) rotigrin

CoM 1 HDD LED

LPC Bus| gelb

Netzteil 130W

Spannungs- UsB 6| . Link LED

versorgung o
3 Pin RUN LED

Powergood

rotigriin

FPGA MTCX Controller

- i i
Powergood| Reset Taster
izg]

Pufferung 10 ms.

]

Power Taster

ADC

[

Powercontrol

PPC PW Tasten

PPC Touch IF.
PPC BKL

| Hex Schalter
Cmos Profil

Emm Schnittstelle nach auen gefiihrt
[ Schnittstelle optional oder intern

Abbildung 7: Blockschaltbild mit Buseinheit 5SAC803.BX02-00
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2.4.4 Buseinheit 5AC803.BX02-01

Backlight Inverter
Lvps

TFT Modul I

Monitor / Panel

SDL/DVI
Touch Pad CPU Temperatur, cPU
Intel Core2 Duo
(Core Duo, Celeron M,| SM B
Atom N270 s P _ -
SO-DIMM Adapter fur PClec Karte
DC/DC-Regler Modul 1
System Bus 512MB - 2GB 5AC803.BC01-00 - 1 Slot Bus 1 PClec
533/ 667MHz. Memory Bus

533/ 667MHz

SMBus | |SM Bus

+12v

Optionale Pele@ [PClec X1 Siot 1)
Einschub .

S North Bridge SO-DIMM

Harddisk analog RGB Intel 82945GME Modul 2

512MB - 2GB

UsB1 o
usB2 —
UsB3 =
USB4 438
usBs -USM—I

Front

Mic . [AC97 Audio] ACO7 Audio

Sound

5AC803.BX02-01 - 2 Slot Bus 1 PCI/ 1 PCle

2 Bit PCI Bus Slot

South Bridge
ICH!

Intel 82801GHM

Line In Symmer RTC

Tv Batterie

Line Out

_PCIe X1 Slot 2

Ethernet

PClexpress (Lane0-4)

ETH1

use
Cle (5) Slide-in Slot 1
ETH1LED a Git Ethernet ETH Controller
atnorngaonge PCle (0) Realek 81118/C
Ethernet ° — spi
Ethernet Controller Pty
ETH2 Intel 82574 ™ V baterie ontroller Monior

ETH2 LED

artn-orangalorange

Serial EEPROM
PCle (1-4) Factory Settings.
Temperatur RS232 COM1
Sensor2

UpDate (JTAG)

UpDate
Controler

Serial Flash

usv o = - Power / LED
g ) rotlgriin

CoM 1 HDD LED

LPC Bus] gelb

Netzteil 130W

Spannungs- UsB 6| . Link LED

versorgung o
3 Pin RUN LED

Powergood

rotigriin

FPGA MTCX Controller

- i i
Powergood| Reset Taster
izg]

Pufferung 10 ms.

]

Power Taster

ADC

[

Powercontrol

PPC PW Tasten | Hex Schalter
PPC Touch IF

Cmos Profil
PPC BKL

Emm Schnittstelle nach auen gefiihrt
[ Schnittstelle optional oder intern

Abbildung 8: Blockschaltbild mit Buseinheit 5AC803.BX02-01
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2.5 Serialnummernaufkleber

Jedes B&R Gerat wird mit einem einzigartigen Serialnummernaufkleber mit Barcode (Type 128) versehen, um
eine eindeutige Identifizierung des Gerates zu ermdglichen. Hinter dieser Serialnummer sind alle in dem System
verbauten Komponenten (Bestellnummer, Bezeichnung, Revision, Serialnummer, Lieferdatum und Garantieende)
abgebildet.

Serialnummernaufkleber

Panel PC 800

»

Ay Attention!

Abbildung 9: Serialnummernaufkleber Ruickseite

Hinter der Serialnummer sind alle in dem System verbauten Komponenten (Serialnummer, Materialnummer, Re-
vision, Lieferdatum und Garantieende) abgebildet. Diese Information kann iber die B&R Homepage abgerufen
werden. Hierzu ist auf der Startseite www.br-automation.com die Serialnummer des Gesamtgerates im Suchfeld
einzugeben und auf den Tab "Serialnummer" zu wechseln. Nach der Suche erhalt man eine detaillierte Auflistung

der verbauten Komponenten.

Sprache (Osterreich Kontakt  Login | |

M- AF210168454

oo

EL—@\ Serialnummerneingabe

Ingustrie PCs
Automation PC 510
Automation PC 511
Automation PC 810
Automation PC 820
Automation PC 910

Muttitouch

Serialnummer.

Materialnummer:

AF210168454
5PC820 1505-00

Revision: A2
Automation Panel 200

Auslieferungsdatum *NIA
Automation Panel 300

Gewahrleistungsende: *NIA

Zubehir

*Kundenvereinbarung untersagt die Ausgabe des Datums

&) Webste

F Materiainummer

) Seriainummer
o

z.B.: AF210168454

wechseln auf den Tab
,Serialnummer*

Panel PC 300
Panel PC 725 e R = =
Dieses Material ist Bestandteil eines konfigurierten Materials und wurde in folgender Konfiguration ausgeliefert

Power Pangl 300 = B

i SERIAL MATERIAL REVISION LIEFERUNG | GEWAHRLEISTUNGSENDE [ Auﬂlstung der verbauten
R B15B0168428 | 5PC8:220198.001-00 co NV “NiA Komponenten nach der
Steverungssysteme AF210168454 5PC820.1505-00 Az NN NiA Serialnummernsuche
Yoyt A3CAD169483 5PC800.8945-00 co NV “NiA
SeiemenEa A3ES0188807 SMMDDR.0512-01 80 v A
Antriebstechnik
e G e AF270168430 | 5ACBO3SX01-00 AD NV NIA
S AF290168515 54C803 BX01-00 A5 N “NiA
Prozessieittechnik AF2ED168475 SACE03.BC02-00 A5 NV NiA
ARSI AF2D0168456 5AC803.BC01-00 A5 ANV NiA
Zubznr AF300168465 5ACB03 FA02-00 A0 NV “NiA

AF230168467 5AC803.HS00-00 A5 NV “NiA

Abbildung 10: Beispiel Serialnummernsuche
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Technische Daten  Gesamtgerat
2.6 Gerateschnittstellen und Einschiibe

2.6.1 Spannungsversorgung +24 VDC

Gefahr!

Das Gerat darf nur mit einem SELV / PELV Netzteil bzw. mit einer sicheren Kleinspannung (SELV) geman
EN 60950 versorgt werden.

Der fiir den Anschluss der Spannungsversorgung notwendige 3-polige Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Dieser kann bei B&R unter der Best. Nr. 0TB103.9 (Schraubklemme) oder 0TB103.91 (Federzugklemme) bestellt
werden.

Die Belegung der Pins ist entweder der folgenden Tabelle oder dem Aufdruck auf dem PPC800 Gehause zu
entnehmen. Die Versorgungsspannung wird intern durch eine fix aufgelétete Sicherung (15A, flink) abgesichert,
sodass bei Uberlast (Austausch der Sicherung notwendig) oder falschem AnschlieRen (Verpolungsschutz - kein
Austausch der Sicherung notwendig) der Versorgungsspannung, keine Beschadigung des Gerates erfolgt. Wird
die Sicherung in einem Fehlerfalle zerstort, so muss das Gerat an B&R zur Reparatur geschickt werden.

Spannungsversorgung
verpolungssicher Buchse, 3-polig, male
Pin Beschreibung
1 + Spannungsversorgung + 24 VDC
2 Funktionserde
3
Bestellnummer Kurzbeschreibung =y
Feldklemmen - - -
0TB103.9 Stecker 24 V 5.08 3p Schraubklemme .M'"f"""" 4 7
0TB103.91 Stecker 24 V 5.08 3p Federzugklemme q .
= e -y Mus 34 yoC
# Py 2 - i r

Tabelle 11: Spannungsversorgungsanschluss Power 24 VDC

2.6.1.1 Erdung

Vorsicht!

Die Funktionserde (Spannungsversorgung Pin 2 und Erdungsanschluss) muss moglichst kurz und mit

dem groRt moglichen Leiterquerschnitt am zentralen Erdungspunkt (z.B. dem Schaltschrank oder der
Anlage) verbunden werden.

Die PPC800 Systeme besitzen auf der Hinterseite rechts oben einen Erdungsanschluss.

-\immﬁﬁmiij.'

Erdungsanschluss

Abbildung 11: Erdungsanschluss

Mit der M4 Sicherheitsmutter muss z.B. ein Kupferband, das an einem zentralen Erdungspunkt des Schaltschran-

kes oder der Anlage in der der PPC800 eingebaut wird, befestigt werden. Der Leitungsquerschnitt sollte dabei so
gro wie moglich (mindestens 2,5 mm?) gewahlit werden.
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Monitor/Panel-Schnittstelle - SDL (Smart Display Link) / DVI

Die nachfolgende Ubersicht zeigt einen Uberblick der méglichen verfiigbaren Videosi-
gnale beim Monitor/Panel-Ausgang. Details siehe Technische Daten des verwendeten

CPU Boards.

CPU Board Videosignale mit allen Systemeinheitenvarianten
5PC800.8945-00 / -10 SDL, DVI, RGB

5PC800.B945-01 / -11 SDL, DVI, RGB

5PC800.8945-02 / -12 SDL, DVI, RGB

5PC800.8945-03 / -13 SDL, DVI, RGB

5PC800.8945-04 / -14 SDL, DVI, RGB

5PC800.B945-05 SDL, DVI, RGB

Tabelle 12: Monitor/Panel-Schnittstelle - SDL, DVI, RGB

Information:

Das hot-plugging der Anzeigegerate an der Monitor/Panel-Schnittstelle wird nicht unterstiitzt. Die spe-
zifizierten Steckzyklen des Monitor/Panel-Steckers sind 100 Steckzyklen.

Information:

Bei der RGB-Schnittstelle handelt es sich um ein analoges Signal, die mégliche Leitungsldange ist von
der Auflésung sowie den herrschenden Umwelteinfliissen abhéngig. Daher wird der Einsatz dieser
Schnittstelle nur fiir Servicezwecke empfohlen.

2.6.2.1 Pinbelegung

Pin| Belegung Beschreibung Pin| Belegung Beschreibung
1 | TMDS Data 2- |DVI Lane 2 (negative) 16 | HPD Hot plug detect
2 | TMDS Data 2+ |DVI Lane 2 (positive) 17 | TMDS Data 0- |DVI Lane 0 (negative)
E ;ﬂ@igaw 24 | Shield of Data pair2and 4 | 18| TMDS Data 0+ |DVI Lane 0 (positive)
4 . TMDS Data 0/ | Shield of Data pair 0 and
SDL- SDL Lane (negative) 19 XUSB1 SHIELD | USB1
5 |SDL+ SDL Lane (positive) 20 | XUSB1- USB Lane 1 (negative)
6 | bpc Clock (Dcltzgk‘;ase‘j control signal 1541 xysB1+ USB Lane 1 (positive)
7 DDC based control signal TMDS Clock . . .
DDC Data (data) 22 Shield Shield of Clock pair DVI, 24-polig, female
8 | ANALOG VERT | Analog Vertical Synchroniza- -
SYNC tion 23 | TMDS Clock+ | DVI Clock (positive) . . .. .@ . . . .
9 [TMDS Data 1- |DVI Lane 1 (negative) 24| TMDS Clock - | DVI Clock (negative) [9][10][11[12 . .
101 1vDs DATA 1+ |BV! Lane 1 (negative) HDMI |41 ANAL G RED | Analog Red [7)[1g[19]20/[21[22) ..
Clock (positive)
1 TMDS DATA 1/ | Shield of Data pair 1 and c2 ANALOG Analog Green
XUSBO SHIELD | USBO GREEN 9
12 | XUSBO- USB Lane 0 (negative) C3| ANALOG BLUE | Analog Blue
13 . ANALOG Analog Horizontal Synchro-
XUSBO+ USB Lane 0 (positive) C4 HORZ SYNC nization
14|+5V Power? | +5V Power Supply C5| ANALOG GND | Analog ground (Return for R,
G and B signals)
Ground (return
15 | for +5 V, HSync | Ground
and VSync)

1)

Wird intern durch eine Multifuse abgesichert.

Tabelle 13: Pinbelegung DVI-Schnittstelle

2.6.2.2 USB-Ubertragung im SDL- und DVI-Betrieb

Information:

Im SDL-Betrieb ist die USB-Ubertragungsgeschwindigkeit auf USB 1.1 begrenzt.

Im DVI-Betrieb hingt die maximale USB-Ubertragungsgeschwindigkeit von der USB-Schnittstelle und
vom USB-Hub des Anzeigegerites ab.

Panel PC 800 Anwenderhandbuch V 1.35
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2.6.2.3 Kabellingen und Auflésungen bei SDL-Ubertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlange und max. Auflésung in Abhangigkeit

des SDL-Kabels:

SDL-Kabel

Segmentlange [m]

Auflésung
VGA SVGA XGA HD SXGA UXGA FHD
640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1366 x 768 1280 x 1024 1600 x 1200 1920 x 1080

0,8

5CASDL.0008-00

5CASDL.0008-00

5CASDL.0008-00

5CASDL.0008-00

5CASDL.0008-00

5CASDL.0008-00

5CASDL.0008-00

1,8

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

10

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

15

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-03

20

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-03

25

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

30

5CASDL.0300-00
5CASDL.0300-03

5CASDL.0300-00
5CASDL.0300-03

5CASDL.0300-13

5CASDL.0300-13

5CASDL.0300-13

5CASDL.0300-13

40

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

Tabelle 14: Kabellangen und Aufldsungen bei SDL-Ubertragung

2.6.2.4 Kabellingen und Auflésungen bei DVI-Ubertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlange und max. Auflésung in Abhangigkeit

des DVI-Kabels:

DVI-Kabel

Segmentlange [m]

Auflésung
VGA SVGA XGA HD SXGA UXGA FHD
640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1366 x 768 1280 x 1024 1600 x 1200 1920 x 1080

1,8

5CADVI.0018-00

5CADVI1.0018-00

5CADV1.0018-00

5CADVI.0018-00

5CADVI1.0018-00

5CADVI.0018-00

5CADVI1.0018-00

5

5CADVI1.0050-00

5CADVI.0050-00

5CADV1.0050-00

5CADVI.0050-00

5CADVI.0050-00

5CADVI.0050-00

5CADVI.0050-00

Tabelle 15: Kabelldngen und Auflésungen bei DVI-Ubertragung

Die maximale Kabellange bei der DVI-Ubertragung ist aufgrund der USB-Spezifikation auf 5 m begrenzt.

44

Panel PC 800 Anwenderhandbuch V 1.35




Technische Daten » Gesamtgerat

2.6.3 Serielle Schnittstelle COM1

Serielle Schnittstelle COM1"

RS232

Typ RS232, modemfahig, nicht galvanisch getrennt

UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO

Ubertragungsgeschwindig- max. 115 kBaud

keit

Kabellange max. 15 Meter DSUB-Buchse, 9-polig, male

Belegung
DCD
RXD 6
TXD
DTR 9
GND S
DSR
RTS
CTS

RI

Tabelle 16: Pinbelegung COM1

3
S

1

O O O O
O O O O O

O|O(N(O|O|D[W|IN|—=

1) Die am Gerat bzw. Modul verfiigbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung
kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
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2.6.4 Ethernet 1-Schnittstelle (ETH1)

Dieser Ethernet-Controller ist im CPU Board integriert und wird iber die Systemeinheit nach auf3en gefihrt.

Ethernet 1-Schnittstelle (ETH1")
Controller Realtek RTL8111B/C?
Verkabelung S/STP (Catbe)
Ubertragungsgeschwindig- 10/100/1000 MBit/s®
keit
Kabellange max. 100 m (min. Cat5e)
Speed LED Ein Aus
Griin 100 MBit/s 10 MBit/s*
Orange 1000 MBit/s -
Link LED Ein Aus
Orange Link (Eine Verbindung Activity (Blinkt) Link LED
zu einem Ethernet Netz- | (Daten werden Ubertragen)
werk ist vorhanden)

RJ45-Buchse, female

1

Speed LED

Tabelle 17: Ethernet-Schnittstelle (ETH1)

1) Die am Geréat bzw. Modul verfiigbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung

kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2) Bei den CPU Boards 5PC800.B945-00, -01, -02, -03, -04 ist der Realtek 8111B integriert.

Bei den CPU Boards 5PC800.B945-05 und 5PC800.B945-10, -11, -12, -13, -14 ist der Realtek 8111C integriert.
3) Umschaltung erfolgt automatisch.
4) Die 10 MBit/s Ubertragungsgeschwindigkeit/Verbindung ist nur vorhanden, wenn zeitgleich die Link LED aktiv ist.

Treibersupport

Fir den Betrieb des Realtek Ethernet-Controllers RTL8111B/C ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen fir
die freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber

zum Download bereit.

Information:

Bendtigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzu-

laden.
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2.6.5 Ethernet 2-Schnittstelle (ETH2)
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Dieser Ethernet-Controller ist im Basisboard integriert und wird tber die Systemeinheit nach auf3en gefiihrt.

Ethernet 2-Schnittstelle (ETH2 ")
Controller Intel 82574 RJ45-Buchse, female
Verkabelung S/STP (Catbe)
Ubertragungsgeschwindig- 10/100/1000 MBit/s? 1
keit
Kabellange max. 100 m (min. Cat5e)
Speed LED Ein Aus
Griin 100 MBit/s 10 MBit/s®
Orange 1000 MBit/s -
Link LED Ein Aus
Orange Link (Eine Verbindung Activity (Blinkt) Link LED Speed LED
zu einem Ethernet Netz- | (Daten werden Ubertragen)
werk ist vorhanden)

Tabelle 18: Ethernet-Schnittstelle (ETH2)

1) Die am Geréat bzw. Modul verfiigbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung

kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2) Umschaltung erfolgt automatisch.
3) Die 10 MBit/s Ubertragungsgeschwindigkeit / Verbindung ist nur vorhanden, wenn zeitgleich die Link LED aktiv ist.

Treibersupport

Fir den Betrieb des Intel Ethernet-Controllers 82574 ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen fir die freige-
gebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber zum Down-

load bereit.

Information:

Bendtigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzu-

laden.
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2.6.6 USB-Schnittstellen (USB1, 2, 3, 4, 5)

Die PPC800 Geréate verfiigen ber einen USB 2.0 (Universal Serial Bus) Host Controller mit mehreren USB Ports,
wovon 5 nach aufden gefihrt und fir den Anwender frei verfligbar sind.

Warnung!

An die USB-Schnittstellen konnen USB-Peripheriegerite angeschlossen werden. Auf Grund der Viel-
faltigkeit der am Markt erhéltlichen USB-Gerite, kann B&R keine Garantie fiir deren Funktion iiberneh-
men. Fiir die bei B&R erhaltlichen USB-Gerite wird die Funktion gewahrleistet.

Vorsicht!

Auf Grund der allgemeinen PC-Spezifikation ist diese Schnittstelle mit duBerster Sorgfalt beziiglich
EMV, Kabelfiihrung etc. zu behandein.

USB1,2,3,4
Universal Serial Bus (USB1, USB2, USB3, USB4")

Typ USB 2.0 4x USB Typ A, female
Ausfiihrung Typ A USB1 USB2
Ubertragungsgeschwindig- Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 _ i
keit MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit?

USB1, USB3 max. 1A

USB2, USB4 max. 500 mA
Kabellange max. 5 m (ohne Hub) usB3

Tabelle 19: USB1-, USB2-, USB3-, USB4-Schnittstellen

1) Die am Gerat bzw. Modul verfligbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung
kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2) Jeder USB Port wird durch einen wartungsfreien ,USB Strombegrenzungsschalter” (max. 500 mA bzw. 1 A) abgesichert.
USB5
Universal Serial Bus (USB5)"

Typ USB 2.0 1x USB Typ A, female
Ausfiihrung Typ A
Upertragungsgeschwindig— Low $peeq 1 5 MBit/s), Full Spegd (12 USB front
keit MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit?

USB5 max. 1A
Kabellange max. 5 m (ohne Hub)

Tabelle 20: USB5-Schnittstelle

1) Die am Gerat bzw. Modul verfiigbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung
kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2) Der USB Port wird durch einen wartungsfreien ,USB Strombegrenzungsschalter (max. 1 A) abgesichert.
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2.6.7 CompactFlash Slot 1

Dieser CompactFlash Slot ist fixer Bestandteil eines PPC800 Systems und ist intern (ber IDE PATA mit dem
Chipset verbunden. Es kdnnen CompactFlash-Karten des Types | gesteckt werden.

CF1)

CompactFlash Slot
Anschluss PATA Master
CompactFlash
Typ Typ |

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

CompactFlash

5CFCRD.0512-06

CompactFlash 512 MByte B&R

5CFCRD.1024-06

CompactFlash 1024 MByte B&R

5CFCRD.2048-06

CompactFlash 2048 MByte B&R

5CFCRD.4096-06

CompactFlash 4096 MByte B&R

5CFCRD.8192-06

CompactFlash 8192 MByte B&R

5CFCRD.016G-06

CompactFlash 16 GByte B&R

5CFCRD.032G-06

CompactFlash 32 GByte B&R

5CFCRD.0064-03

CompactFlash 64 MByte WD

5CFCRD.0128-03

CompactFlash 128 MByte WD

5CFCRD.0256-03

CompactFlash 256 MByte WD

5CFCRD.0512-03

CompactFlash 512 MByte WD

5CFCRD.1024-03

CompactFlash 1024 MByte WD

5CFCRD.2048-03

CompactFlash 2048 MByte WD

5CFCRD.4096-03

CompactFlash 4096 MByte WD

5CFCRD.8192-03

CompactFlash 8192 MByte WD

CompactFlash Slot 1

Warnung!

Tabelle 21: CompactFlash Slot (CF1)

An- und Abstecken der CompactFlash-Karte darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen!

2.6.8 CompactFlash Slot 2

Dieser CompactFlash Slot ist fixer Bestandteil eines PPC800 Systems und ist intern Gber IDE PATA mit dem
Chipset verbunden. Es kdnnen CompactFlash-Karten des Types | gesteckt werden.

CF2)

CompactFlash Slot
Anschluss PATA Slave
CompactFlash
Typ Typ I

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

CompactFlash

5CFCRD.0512-06

CompactFlash 512 MByte B&R

5CFCRD.1024-06

CompactFlash 1024 MByte B&R

5CFCRD.2048-06

CompactFlash 2048 MByte B&R

5CFCRD.4096-06

CompactFlash 4096 MByte B&R

5CFCRD.8192-06

CompactFlash 8192 MByte B&R

5CFCRD.016G-06

CompactFlash 16 GByte B&R

5CFCRD.032G-06

CompactFlash 32 GByte B&R

5CFCRD.0064-03

CompactFlash 64 MByte WD

5CFCRD.0128-03

CompactFlash 128 MByte WD

5CFCRD.0256-03

CompactFlash 256 MByte WD

5CFCRD.0512-03

CompactFlash 512 MByte WD

5CFCRD.1024-03

CompactFlash 1024 MByte WD

5CFCRD.2048-03

CompactFlash 2048 MByte WD

5CFCRD.4096-03

CompactFlash 4096 MByte WD

5CFCRD.8192-03

CompactFlash 8192 MByte WD

Kapitel 2
Technische Daten

Tabelle 22: CompactFlash Slot (CF2)

Warnung!

An- und Abstecken der CompactFlash-Karte darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen!
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2.6.9 MIC, Line IN, Line OUT

Bei allen PPC800 Systemen ist ein HDA kompatibler Soundchip vorhanden bei dem die Kanale MIC, Line IN und
Line OUT von auf3en zuganglich sind.

MIC, Line IN, Line OUT

Controller Realtek ALC 662 3,5 mm Klinkenanschluss, female
MIC Anschluss eines Mono Mikro-
fon Uber 3,5 mm Klinkenstecker.
Line IN Einspeisung eines Stereo Line In Si-
gnals tber 3,5 mm Klinkenstecker.
Line OUT Anschluss eines Stereo Wiedergabegerates (z.B.
Verstarker) Uber einen 3,5 mm Klinkenstecker. Line OUT Line IN

Tabelle 23: MIC, Line IN, Line OUT

Treibersupport

Fir den Betrieb des Audio Controllers ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen fiir die freigegebenen Be-
triebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber zum Download bereit.

Information:

Bendtigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzu-
laden.

2.6.10 Add-on USV Steckplatz

An diesem Steckplatz kann ein optionales Automation PC Add-on USV Modul montiert werden.

Add-on USV Steckplatz

Pinbelegung bei montiertem Add-on USV Modul

1 +

2 +

3 -

4 -

5 NTC (fur Batterietemperaturmessung)

6 NTC (fur Batterietemperaturmessung)
Bestellnummer Kurzbeschreibung

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

5AC600.UPSI-00 Add-on USV Modul
5AC600.UPSB-00 Batterieeinheit 5 Ah
5CAUPS.0005-00 USV Kabel 0,5 m
5CAUPS.0030-00 USV Kabel 3 m

Tabelle 24: Add-on USV Steckplatz

Informationen zum USV Modul siehe "Zubehor" auf Seite 280.
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2.6.11 Power Taster

Auf Grund der vollen ATX-Netzteilunterstlitzung besitzt der Power Taster verschiedenste Funktionalitaten.

Power Taster

Der Power Taster verhalt sich wie z.B. der Netzschalter bei aktuellen Desktop PCs mit Power Taster
ATX-Netzteil:

kurzes Driicken ... PPC800 einschalten bzw. Betriebssystem herunterfahren und
PPCB800 ausschalten.

langes Driicken ... ATX-Netzteil schaltet ohne herunterfahren den PPC800 aus (Da- ‘ »

tenverlust moglich!).

Reset Power

Beim Driicken des Power Tasters wird der MTCX Prozessor nicht resettiert.

Kapitel 2

Tabelle 25: Power Taster

2.6.12 Reset Taster

Technische Daten

Reset Taster

Wenn der Reset Taster betéatigt wird, wird ein Hardware-Reset, PCI-Reset ausgeldst. Reset Taster

Der PPCB800 startet neu (Kaltstart).

Bei einem Reset wird der MTCX Prozessor nicht resettiert.

Reset Power

Tabelle 26: Reset Taster

Warnung!

Ein Reset des Systems kann zu Datenverlust fiihren!
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2.6.13 Status LEDs

Die Status LEDs befinden sich auf der Riickseite der Systemeinheit.

Status LEDs

LED Farbe Status Bedeutung
Power Griin Ein Spannungsversorgung OK
Rot Ein Das System befindet sich im Stromspar- Stand-
by Modus (S5: Soft-off Modus; S4: Hibernate Mo-
dus-Suspend-to-Disk oder S3: Suspend-to-RAM)
Orange" | Ein Spannungsversorgung nicht OK; das System

lauft im Batteriebetrieb.

Rot-Griin | Blinkend Servicefunktion fiir MTCX Upgrade: ein rot- griin

blinkendes Power LED signalisiert einen fehler-
haften oder unvollstdndigen MTCX Upgrade. Der
MTCX lauft mit dem Firmwarestand zum Zeit-
punkt der Auslieferung des Gerates. Kann z.B.:
durch einen Power Fail wahrend eines MTCX Up-
grades auftreten. Ein MTCX Upgrade ist erneut

auszuflhren.

HDD Gelb Ein Signalisiert einen IDE Laufwerkszugriff (CF,
HDD, CD, usw.)

Link Gelb Ein Zeigt eine aktive SDL Verbindung am Monitor /

Panel Stecker an.

Blinkend Eine aktive SDL Verbindung wurde durch ei-

nen Spannungsverlust der Displayeinheit unter-
brochen.

Run Griin Ein

Applikation lauft

Aus

Applikation lauft nicht

Tabelle 27: Status LEDs

1) Leuchtet nur bei installierter Add-on USV.

2.6.14 CMOS Profile

Schalter

CMOS Profile Schalter

profile eingestellt werden.

Mit dem 16 stelligen CMOS Profile Schalter kdnnen verschiedene BIOS Defaultwerte-

Schalterstellung Beschreibung
0 Profil 0: Defaultprofil reserviert.
1 Profil 1: Optimiert fiir die Systemeinheiten
5PC810.SX01-00, 5PC810.SX02-00 und .
5PC810.5X03-00 ink
2 Profil 2: Optimiert fir die Systemeinheit
5PC810.SX05-00
3 Profil 3: Optimiert fur die Systemeinheiten -
5PC820.5X01-00 und 5PC820.5X01-01 pp CMOS
4 Profil 4: Reserviert .
5 Profil 5: Optimiert fir die Systemeinheiten PrOfI le
5PC820.1505-00 und 5PC820.1906-00
Tabelle 28: CMOS Profile Schalter
Information:

Die bei der Lieferung eingestellte Position des Schalters stellt die optimalen BIOS Defaultwerte fir

dieses System dar und sollte daher nicht geadndert werden.

Die Position des CMOS Profile Schalters wird unter anderem in den BIOS Setupseiten und im B&R ADI Control

Center angezeigt.
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2.6.15 Batterie

Die Lithiumbatterie (3 V, 950 mAh) stellt die Pufferung der internen Echtzeituhr (RTC) sowie die individuell gespei-
cherten BIOS Einstellungen sicher und befindet sich hinter der schwarzen Abdeckung. Die Pufferdauer der Batterie
betragt mindestens 22 Jahre (bei 50°C, 8,5 pA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von
40%). Die Batterie stellt ein Verschleilsteil dar und sollte regelmafig (mindestens nach der angegebenen Lebens-
dauer) per Batteriewechsel erneuert werden.

Batterie

Batterie Batterie

Typ Renata 950 mAh

Tauschbar Ja, von aulRen zuganglich

Lebensdauer 2% Jahre?
Bestellnummer Kurzbeschreibung

Batterien

0AC201.91 Lithium Batterien 4 Stick, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle
4A0006.00-000 Lithium Batterie 1 Stlick, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle

Tabelle 29: Batterie

1) Bei 50°C, 8,5 pA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%.

Batteriestatusermittlung

Der Batteriestatus wird sofort nach dem Einschalten des Gerates und in weiterer Folge alle 24 Stunden vom System
ermittelt. Bei der Messung wird kurzzeitig (ca. 1 Sekunde) die Batterie belastet und anschlie’iend bewertet. Der
ermittelte Batteriestatus wird in den BIOS Setup Seiten (unter Advanced - Baseboard/Panel Features - Baseboard
Monitor) und im B&R Control Center (ADI Treiber) angezeigt, kann aber auch in einer Kundenapplikation tber die
ADI Library ausgelesen werden.

Batteriestatus Bedeutung

N/A Es wird eine zu alte Hardware bzw. Firmware verwendet die das Auslesen nicht unterstitzt.

GOOD Pufferung der Daten ist gewahrleistet.

BAD Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Batteriekapazitat als BAD (nicht ausreichend) erkannt wird, ist eine Pufferung der Daten noch fiir
ca. 500 Stunden gewahrleistet.

Tabelle 30: Bedeutung Batteriestatus

Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Batteriekapazitat als nicht ausreichend erkannt wird, ist eine Pufferung der Daten
noch fir ca. 500 Stunden gewahrleistet. Beim Wechseln der Batterie werden die Daten noch ca. 10 Minuten durch
einen Goldfolienkondensator gepuffert.
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2.6.16 Slide-in compact Slot

Der Slide-in compact Slot ist intern Gber SATA | mit dem Chipset verbunden.

Slide-in compact Slot

Anschluss SATAI
Bestellnummer Kurzbeschreibung
Adapter
5AC803.BC02-00 PPCB800 Adapter 1 Slide-in compact
Laufwerke
5AC801.HDDI-00 40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact, 24/7 Hard

Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Be- Al
achten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk. f;i:nllgrliom act
5AC801.HDDI-02 160 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact, 24/7 Hard

Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Be- A
achten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.

5AC801.HDDI-03 250 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact, 24/7 Hard
Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der
Harddisk.

5AC801.HDDI-04 500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact, 24/7 Hard
Disk Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der
Harddisk.

5AC801.SSDI-00 32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact

5AC801.SSDI-01 60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact

5AC801.SSDI-02 180 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact

5AC801.SSDI-03 60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact

5AC801.SSDI-04 128 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact

5AC801.SSDI-05 256 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact

Tabelle 31: Slide-in compact Slot

Information:

Fiir die Verwendung von Slide-in compact Laufwerken ist der Adapter 5AC803.BC02-00 zwingend er-
forderlich.

Information:

Die SATA | Schnittstelle besitzt die Fahigkeit zum Austausch von Datentragern im laufenden Betrieb
(Hot-Plug). Um diese Eigenschaft nutzen zu kénnen, muss dies vom Betriebssystem unterstiitzt wer-
den.

2.6.17 PClec Steckplatz (Card Slot)

PClec Steckplatz
Bestellnummer Kurzbeschreibung PClec Card Slot
Adapter
5AC803.BC01-00 PPC800 Adapter 1 PCI Express compact
Einsteckkarten
5ACPCC.ETHO0-00 PClec Ethernet Card 1x 10/100/1000
5ACPCC.MPL0-00 PClec POWERLINK Card, 2 POWERLINK Schnittstellen,
512 KByte SRAM

Tabelle 32: PClec Steckplatz

Information:
Fiir die Verwendung von PClec Einsteckkarten ist der Adapter 5AC803.BC01-00 zwingend erforderlich.

Information:

Es diirfen nur B&R PClec Karten verwendet werden, welche speziell fiir den Automation PC 820 und
Panel PC 800 konstruiert wurden.

Nahere Informationen siehe "PClec Einsteckkarten" auf Seite 80.

54 Panel PC 800 Anwenderhandbuch V 1.35



3 Einzelkomponenten

3.1 Systemeinheiten

3.1.1 5PC820.1505-00

3.1.1.1 Allgemeines

* 15" TFT XGA color Display

* Analoger resistiver Touch Screen

* Robustes Design

» Geringe Einbautiefe

» Lufterloser Betrieb

» 1 optionaler PCI express compact Slot
» 1 optionaler Slide-in compact Slot

» Optionale PCI und PCle Steckplatze sowie optionale Slide-in Laufwerke, erweiterbar durch Expansions

3.1.1.2 Bestelldaten

Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

Systemeinheiten

5PC820.1505-00

Panel PC 820 15" XGA TFT Display mit Touch Screen (resistiv);
Anschlisse fir 1x RS232, 5x USB 2.0, Smart Display Link/DVI/
Monitor, 2x Ethernet 10/100/1000, HDA Sound, Add-On USV
Steckplatz, erweiterbar mit 1 oder 2 PCI / PCI Express Steck-
platzen, optionaler PCI Express compact und Slide-in com-
pact Steckplatz; Schutzart IP65 (frontseitig); 24 VDC Stecker
fir Spannungsversorgung gesondert bestellen (Schraubklem-
me: 0TB103.9; Federzugklemme: 0TB103.91).

Erforderliches Zubehor

CPU Boards

5PC800.8945-05

Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz
FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.8945-10

Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Re-
altek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-11

Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fur
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Re-
altek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-12

Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Re-
altek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-13

Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533
MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Re-
altek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-14

Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Re-
altek Ethernet Controller RTL8111C.

Feldklemmen

0TB103.9 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31
mm?, Vibrationsschutz durch Schraubflansch
0TB103.91 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31

mm?, Vibrationsschutz durch Schraubflansch

Hauptspeicher

5MMDDR.0512-01

SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300

5MMDDR.1024-01

SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300

5MMDDR.2048-01

SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300

Kiihlkorper

5AC803.HS00-00

PPCB800 Kihlkérper fir CPU Boards mit Dual Core Prozessoren
L2400, L7400, U7500 und Celeron M 423.

5AC803.HS00-01

PPCB800 Kihlkorper fir CPU Boards mit Dual Core Prozessor
T7400, T9400 und P8400.

5AC803.HS00-02

PPCB800 Kiihlkérper fir CPU Board mit Atom Prozessor N270.

Liifter Kit

5AC803.FA01-00

PPCB800 Lufter Kit fur Systemeinheiten ohne Expansion.

Tabelle 33: 5PC820.1505-00 - Bestelldaten
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Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

Optionales Zubehor

Adapter

5AC803.BC01-00

PPC800 Adapter 1 PCI Express compact.

5AC803.BC02-00

PPCB800 Adapter 1 Slide-in compact.

Buseinheiten

5AC803.BX01-00

PPC800 Bus 1 PCl, 1 Slide-in Steckplatz.

5AC803.BX01-01

PPCB800 Bus 1 PCI Express, 1 Slide-in Steckplatz.

5AC803.BX02-00

PPC800 Bus 2 PCI, 1 Slide-in Steckplatz.

5AC803.BX02-01

PPC800 Bus 1 PCI, 1 PCI Express, 1 Slide-in Steckplatz.

Einsteckkarten

5ACPCC.ETHO0-00

PClec Ethernet Card 1x 10/100/1000 Fiir APC820 und PPC800.

5ACPCC.MPL0-00

PClec POWERLINK Card, 2 POWERLINK Schnittstellen, 512
kByte SRAM; fiir APC820 und PPC800.

Expansions

5AC803.8X01-00

PPC800 Expansion 1 PCI/PCI Express und 1 Slide-in (Bus
5AC803.BX01-00 oder 5AC803.BX01-01 erforderlich).

5AC803.5X02-00

PPC800 Expansion 2 PCI/PCl Express und 1 Slide-in (Bus
5AC803.BX02-00 oder 5AC803.BX02-01 erforderlich).

Laufwerke

5AC801.ADAS-00

SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact
Hard Disk in einem Slide-in Slot.

5AC801.DVDS-00

DVD-ROM SATA Laufwerk, Slide-in.

5AC801.DVRS-00

DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in.

5AC801.HDDI-00

40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk
mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das
Manual zum Einsatz der Hard Disk.

5AC801.HDDI-04

500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk.
Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

5AC801.HDDS-00

40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in; 24/7 Hard Disk mit erwei-
tertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual
zum Einsatz der Hard Disk.

5AC801.SSDI-04

128 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.

5AC801.SSDI-05

256 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.

Liifter Kit

5AC803.FA02-00

PPCB800 Lufter Kit fur Systemeinheiten mit der Expansion
5AC803.5X01-00.

5AC803.FA03-00

PPC800 Lufter Kit fir Systemeinheiten mit der Expansion
5AC803.5X02-00.

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

5AC600.UPSI-00

USV Modul fiir APC620, APC810, PPC800; fir Systemeinhei-
ten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. HO), 5PC600.SX02-00 (ab Rev.
G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. HO), 5PC600.SX05-00 (ab Rev.
F0), 5PC600.5X05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev.
A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel
(5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit
(5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.

Tabelle 33: 5PC820.1505-00 - Bestelldaten
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3.1.1.3 Schnittstellen

Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

frontseitiger USB Anschluss

Abbildung 12: 5PC820.1505-00 - Vorderansicht

Ethernet 1 (ETH1)

Spannungsversorgung
+24 VDC COM1RS232

Monitor / Panel Anschluss
USB1,2,3,4
Add-on USV Steckplatz

h\Pglec Card Slot
.’/SHMin compact Slot

Ethernet 2 (ETH2)

CompactFlash Slot 2
CompactFlash Slot 1

HDA Sound Reset und Power Taster

MIC, Line IN, Line OUT

LED fir: Power,
Link, Run, HDD

Batterie
CMOS Profil Schalter

Warnung!

Abbildung 13: 5PC820.1505-00 - Rickansicht

Die Befestigungsschrauben des Kiihlkorpers diirfen keinesfalls gelost werden, da der Kiihlkorper liber
eine thermische Kopplung mit Prozessor und Chipset verbunden ist. Wird diese Verbindung zerstort,
muss der B&R Industrie PC ins Werk zur Reparatur geschickt werden. Werden die Schrauben dennoch
gelost (gesichert durch ein Siegel) erlischt jegliche Garantie.

Es ist moglich, dass die Oberflaichentemperatur des Kiihlkérpers im Betrieb auf 70°C (Warnhinweis
»HeiBe Oberflache*) ansteigen kann.

3.1.1.4 Technische Daten

Produktbezeichnung

5PC820.1505-00

Revision Cco | FO
Allgemeines
LEDs Power, HDD, Link, Run
B&R ID-Code O0xAF21
Batterie
Typ Renata 950 mAh
Lebensdauer 2% Jahre
tauschbar Ja, von auBen zuganglich
Ausflihrung Lithium lonen
Power-Taster Ja
Reset-Taster Ja
Summer Ja
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
GOST-R Ja
Controller
Boot-Loader | BIOS

Tabelle 34: 5PC820.1505-00, 5PC820.1505-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5PC820.1505-00
Revision Co FO
Power Fail Logik
Controller MTCX "
Pufferzeit 10 ms
Grafik
Controller abhéangig vom verwendeten CPU Board
Speicher
Typ abhangig vom verwendeten CPU Board
Speichergrolle abhangig vom verwendeten CPU Board
Schnittstellen
COoM1
Typ RS232, modemfahig, nicht galvanisch getrennt
Ausfiihrung DSUB-Buchse, 9-polig, male
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO

max. Baudrate 115 kBit/s
CompactFlash Slot 1
Typ Typ |
CompactFlash Slot 2
Typ Typ |
usB
Anzahl 5
Typ USB 2.0
Ausfiihrung Typ A
Ubertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 500 mA bzw. 1 A
Ethernet
Anzahl 2
Ausflihrung geschirmter RJ45 Port
Ubertragungsrate 10/100/1000 MBit/s
Audio
Typ HDA Sound
Eingange Mikrofon, Line In
Ausgénge Line Out
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 15" (381 mm)
Farben 16 Mio.
Auflésung XGA, 1024 x 768 Pixel
Kontrast 550:1 | 800:1
Blickwinkel
horizontal Richtung R = 60° / Richtung L = 60° Richtung R = 80° / Richtung L = 80°
vertikal Richtung U = 45° / Richtung D = 55° Richtung U = 80° / Richtung D = 80°
Hintergrundbeleuchtung
Art CCFL LED
Helligkeit 250 cd/m? 350 cd/m?
Half Brightness Time 2 50.000 h
Touch Screen 3
Typ AMT
Technologie analog, resistiv
Controller Elo, seriell, 12 Bit
Transmissionsgrad 81% +3%
Einschiibe
PCI Slots
Anzahl 1 bzw. 2 (optional) 9
PCle Slots
Anzahl 19
PClec Slots
Anzahl optional ©
Slide-in Laufwerke komponentenabhangig (von der verwendeten Expansion und Buseinheit)
Slide-in compact Laufwerke optional "
Add-on USV Steckplatz Ja
Einschub fir Lifter Kit Ja
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC +25%, SELV ®
Nennstrom 6 A

Einschaltstrom

typ. 10 A, max. 50 A flr < 300 ps

Leistungsaufnahme

komponentenabhangig

Uberspannungskategorie nach EN 61131-2

Galvanische Trennung

Ja

Einsatzbedingungen

Fallhdhe

1 m auf Industrieboden (in Originalverpackung)

Schutzart nach EN 60529

IP20 riickseitig
IP65, staub- und strahlwassergeschiitzt frontseitig

Tabelle 34: 5PC820.1505-00, 5PC820.1505-00 - Technische Daten
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Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

Produktbezeichnung

5PC820.1505-00

Revision co | FO
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb komponentenabhangig
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 10 bis 85%, nicht kondensierend
Lagerung T <40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend
T > 40°C: < 90%, nicht kondensierend
Transport T <40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend
T > 40°C: < 90%, nicht kondensierend
Vibration

Betrieb (dauerhaft)
Betrieb (gelegentlich)

2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 150 Hz: 0,5 g
2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 150 Hz: 1 g

Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g

Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock

Betrieb 159, 11 ms

Lagerung 309,15 ms

Transport 309,15 ms
Mechanische Eigenschaften
Gehause

Material Metall
Front

Tragerrahmen Aluminium, natur eloxiert

Design grau

Dekorfolie

Material Polyester
Farbe heller Hintergrund ahnlich Pantone 427CV

Dichtung umlaufende Rundschnurdichtung
Abmessungen

Breite 435 mm

Héhe 330 mm

Tiefe komponentenabhangig
Gewicht 5500 g (komponentenabhangig)

Tabelle 34: 5PC820.1505-00, 5PC820.1505-00 - Technische Daten

1) Maintenance Controller Extended.

2) Bei 25°C Umgebungstemperatur. Eine Verringerung der Helligkeit um 50% kann eine ca. 50%ige Erhéhung der Half Brightness Time bewirken.

3) Touch Screen Treiber stehen fiir freigegebene Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) zum Download bereit.
4) Die PCI Slots sind abhangig von der verwendeten Expansion und Buseinheit.

5) Die PCle Slots sind abhangig von der verwendeten Expansion und Buseinheit.

6) Optional mit dem PClec Adapter 5AC803.BC01-00.
7) Optional mit dem Slide-in compact Adapter 5AC803.BC02-00.

8) Die Anforderungen sind gemafR EN 60950 einzuhalten, siehe Kapitel 2.6.1 Spannungsversorgung +24 VDC.

Panel PC 800 Anwenderhandbuch V 1.35
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3.1.1.5 Abmessungen

330

(851

PPC800 Q

435

383

311

76

278

222

26

‘A 57

Bei dem Tiefenmal sind zusatzlich
die Schraubenkdpfe mit einer Héhe
von 2,5 mm zu beachten.

Information:

Das MaB A ist von der verwendeten
Expansion abhangig!

Bestellnummer MaRe in mm
ohne Expansion 81,7
5AC803.SX01-00 136
5AC803.SX02-00 156

Abbildung 14: 5PC820.1505 - Abmessungen

3.1.1.6 Wanddurchbruch

30 —— == -

AuRenkontur (Panel PC 800)

321

Ausschnitt

5PC820.1505-00

AusschnittmaRe 415+0,5 mm x 312+0,5 mm passend fiir

O,T:_;_.._..

o o
—

425
435 -

Abbildung 15: 5PC820.1505-00 - Wanddurchbruch
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3.1.2 5PC820.1906-00

3.1.2.1 Allgemeines

* 19" TFT SXGA color Display

» Analoger resistiver Touch Screen

* Robustes Design

» Geringe Einbautiefe

» Lifterloser Betrieb

* 1 optionaler PCI express compact Slot
» 1 optionaler Slide-in compact Slot

» Optionale PCI und PCle Steckplatze sowie optionale Slide-in Laufwerke, erweiterbar durch Expansions

3.1.2.2 Bestelldaten

Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

Systemeinheiten

5PC820.1906-00

Panel PC 820 19" SXGA color TFT Display mit Touch Screen
(resistiv); Anschlisse fur 1x RS232, 5x USB 2.0, Smart Display
Link/DVI/Monitor, 2x Ethernet 10/100/1000, HDA Sound, Add-
On USV Steckplatz, erweiterbar mit 1 oder 2 PCI / PCI Express
Steckplatzen, optionaler PCI Express compact und Slide-in
compact Steckplatz; Schutzart IP65 (frontseitig); 24 VDC Ste-
cker fur Spannungsversorgung gesondert bestellen (Schraub-
klemme: 0TB103.9; Federzugklemme: 0TB103.91).

Erforderliches Zubehor

CPU Boards

5PC800.B945-05

Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz
FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fur
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-10

Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Re-
altek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-11

Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Re-
altek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.8945-12

Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Re-
altek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-13

Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533
MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fur
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Re-
altek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-14

Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Re-
altek Ethernet Controller RTL8111C.

Feldklemmen

0TB103.9 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31
mm?, Vibrationsschutz durch Schraubflansch
0TB103.91 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31

mm?, Vibrationsschutz durch Schraubflansch

Hauptspeicher

5MMDDR.0512-01

SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300

5MMDDR.1024-01

SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300

5MMDDR.2048-01

SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300

Kiihlkorper

5AC803.HS00-00

PPCB800 Kiihlkorper fir CPU Boards mit Dual Core Prozessoren
L2400, L7400, U7500 und Celeron M 423.

5AC803.HS00-01

PPC800 Kiihlkorper fiir CPU Boards mit Dual Core Prozessor
T7400, T9400 und P8400.

5AC803.HS00-02

PPCB800 Kihlkérper fur CPU Board mit Atom Prozessor N270.

Lifter Kit

5AC803.FA01-00

PPC800 Liufter Kit fiir Systemeinheiten ohne Expansion.

Optionales Zubehor

Adapter

5AC803.BC01-00

PPC800 Adapter 1 PCI Express compact.

5AC803.BC02-00

PPCB800 Adapter 1 Slide-in compact.

Buseinheiten

5AC803.BX01-00

PPCB800 Bus 1 PClI, 1 Slide-in Steckplatz.

Tabelle 35: 5PC820.1906-00 - Bestelldaten
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Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

5AC803.BX01-01

PPCB800 Bus 1 PCI Express, 1 Slide-in Steckplatz.

5AC803.BX02-00

PPCB800 Bus 2 PCI, 1 Slide-in Steckplatz.

5AC803.BX02-01

PPCB800 Bus 1 PCI, 1 PCI Express, 1 Slide-in Steckplatz.

Einsteckkarten

5ACPCC.ETHO0-00

PClec Ethernet Card 1x 10/100/1000 Fiir APC820 und PPC800.

5ACPCC.MPL0-00

PClec POWERLINK Card, 2 POWERLINK Schnittstellen, 512
kByte SRAM,; fiir APC820 und PPC800.

Expansions

5AC803.5X01-00

PPC800 Expansion 1 PCI/PCI Express und 1 Slide-in (Bus
5AC803.BX01-00 oder 5AC803.BX01-01 erforderlich).

5AC803.8X02-00

PPC800 Expansion 2 PCI/PCI Express und 1 Slide-in (Bus
5AC803.BX02-00 oder 5AC803.BX02-01 erforderlich).

Laufwerke

5AC801.ADAS-00

SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact
Hard Disk in einem Slide-in Slot.

5AC801.DVDS-00

DVD-ROM SATA Laufwerk, Slide-in.

5AC801.DVRS-00

DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in.

5AC801.HDDI-00

40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk
mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das
Manual zum Einsatz der Hard Disk.

5AC801.HDDI-04

500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk.
Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

5AC801.HDDS-00

40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in; 24/7 Hard Disk mit erwei-
tertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual
zum Einsatz der Hard Disk.

5AC801.SSDI-03

60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.

5AC801.SSDI-04

128 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.

5AC801.SSDI-05

256 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.

Lifter Kit

5AC803.FA02-00

PPC800 Lufter Kit fur Systemeinheiten mit der Expansion
5AC803.5X01-00.

5AC803.FA03-00

PPCB800 Lufter Kit fur Systemeinheiten mit der Expansion
5AC803.5X02-00.

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

5AC600.UPSI-00

USV Modul fir APC620, APC810, PPC800; fiir Systemeinhei-
ten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. HO), 5PC600.SX02-00 (ab Rev.
GO0), 5PC600.5X02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev.
FO0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev.
A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel
(5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit
(5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.

Tabelle 35: 5PC820.1906-00 - Bestelldaten
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3.1.2.3 Schnittstellen

frontseitiger USB Anschluss

Abbildung 16: 5PC820.1906-00 - Vorderansicht

Monitor / Panel Anschluss
USB1,2,3,4
Ethernet 2 (ETH2) : Add-on USV Steckplatz

Ethernet 1 (ETH1) h\PCIec Card Slot
.’./Slide-in compact Slot

CompactFlash Slot 2
Spannungsversorgung
+24VDC COM1RS232

HDA Sound

MIC, Line IN, Line OUT

CompactFlash Slot 1

Reset und Power Taster

Batterie LED fir: Power,

CMOS Profil Schalter

Link, Run, HDD

Abbildung 17: 5PC820.1906-00 - Rickansicht

Warnung!

3.1.2.4 Technische Daten

Die Befestigungsschrauben des Kiihlkérpers diirfen keinesfalls gelést werden, da der Kiihlkérper tber
eine thermische Kopplung mit Prozessor und Chipset verbunden ist. Wird diese Verbindung zerstort,
muss der B&R Industrie PC ins Werk zur Reparatur geschickt werden. Werden die Schrauben dennoch
geldst (gesichert durch ein Siegel) erlischt jegliche Garantie.

Es ist moglich, dass die Oberflaichentemperatur des Kiihlkérpers im Betrieb auf 70°C (Warnhinweis
»HeiBe Oberflache*) ansteigen kann.

Produktbezeichnung

5PC820.1906-00

Revision Cco FO
Allgemeines
LEDs Power, HDD, Link, Run
B&R ID-Code 0xAF22
Batterie
Typ Renata 950 mAh
Lebensdauer 2% Jahre
tauschbar Ja, von auen zuganglich
Ausfiihrung Lithium lonen
Power-Taster Ja
Reset-Taster Ja
Summer Ja
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
GOST-R Ja
Controller
Boot-Loader | BIOS

Tabelle 36: 5PC820.1906-00, 5PC820.1906-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5PC820.1906-00
Revision Co FO
Power Fail Logik
Controller MTCX "
Pufferzeit 10 ms
Grafik
Controller abhéangig vom verwendeten CPU Board
Speicher
Typ abhangig vom verwendeten CPU Board
Speichergrolle abhangig vom verwendeten CPU Board
Schnittstellen
COoM1
Typ RS232, modemfahig, nicht galvanisch getrennt
Ausfiihrung DSUB-Buchse, 9-polig, male
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
CompactFlash Slot 1
Typ Typ |
CompactFlash Slot 2
Typ Typ |
usB
Anzahl 5
Typ USB 2.0
Ausfiihrung Typ A
Ubertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 500 mA bzw. 1 A
Ethernet
Anzahl 2
Ausflihrung geschirmter RJ45 Port
Ubertragungsrate 10/100/1000 MBit/s
Audio
Typ HDA Sound
Eingange Mikrofon, Line In
Ausgénge Line Out
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 19" (480 mm)
Farben 16 Mio.
Auflésung SXGA, 1280 x 1024 Pixel
Kontrast 900:1 | 1000:1
Blickwinkel
horizontal Richtung R = 85° / Richtung L = 85° Richtung R = 89° / Richtung L = 89°
vertikal Richtung U = 85° / Richtung D = 85° Richtung U = 89° / Richtung D = 89°
Hintergrundbeleuchtung
Art CCFL | LED
Helligkeit 300 cd/m?
Half Brightness Time 2 50.000 h
Touch Screen 3
Typ AMT
Technologie analog, resistiv
Controller Elo, seriell, 12 Bit
Transmissionsgrad 81% +3%
Einschiibe
PCI Slots
Anzahl 1 bzw. 2 (optional) 9
PCle Slots
Anzahl 19
PClec Slots
Anzahl optional ©
Slide-in Laufwerke komponentenabhangig (von der verwendeten Expansion und Buseinheit)
Slide-in compact Laufwerke optional "
Add-on USV Steckplatz Ja
Einschub fir Lifter Kit Ja
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC +25%, SELV ®
Nennstrom 6 A
Einschaltstrom typ. 10 A, max. 50 A flr < 300 ps
Leistungsaufnahme komponentenabhangig
Uberspannungskategorie nach EN 61131-2 1]
Galvanische Trennung Ja
Einsatzbedingungen
Fallhéhe 1 m auf Industrieboden (in Originalverpackung)
Schutzart nach EN 60529 P20 riickseitig
IP65, staub- und strahlwassergeschiitzt frontseitig

Tabelle 36: 5PC820.1906-00, 5PC820.1906-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung

5PC820.1906-00

Revision co | FO
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb komponentenabhangig
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 10 bis 85%, nicht kondensierend
Lagerung T <40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend
T > 40°C: < 90%, nicht kondensierend
Transport T <40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend
T > 40°C: < 90%, nicht kondensierend
Vibration

Betrieb (dauerhaft)
Betrieb (gelegentlich)

2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 150 Hz: 0,5 g
2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 150 Hz: 1 g

Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g

Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock

Betrieb 159, 11 ms

Lagerung 309,15 ms

Transport 309,15 ms
Mechanische Eigenschaften
Gehause

Material Metall
Front

Tragerrahmen Aluminium, natur eloxiert

Design grau

Dekorfolie

Material Polyester
Farbe heller Hintergrund ahnlich Pantone 427CV

Dichtung umlaufende Rundschnurdichtung
Abmessungen

Breite 527 mm

Héhe 421 mm

Tiefe komponentenabhangig
Gewicht 10000 g (komponentenabhangig)

Tabelle 36: 5PC820.1906-00, 5PC820.1906-00 - Technische Daten

1) Maintenance Controller Extended.

2) Bei 25°C Umgebungstemperatur. Eine Verringerung der Helligkeit um 50% kann eine ca. 50%ige Erhéhung der Half Brightness Time bewirken.

3) Touch Screen Treiber stehen fiir freigegebene Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) zum Download bereit.
4) Die PCI Slots sind abhangig von der verwendeten Expansion und Buseinheit.

5) Die PCle Slots sind abhangig von der verwendeten Expansion und Buseinheit.

6) Optional mit dem PClec Adapter 5AC803.BC01-00.
7) Optional mit dem Slide-in compact Adapter 5AC803.BC02-00.

8) Die Anforderungen sind gemafR EN 60950 einzuhalten, siehe Kapitel 2.6.1 Spannungsversorgung +24 VDC.
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3.1.2.5 Abmessungen

(B3
A
A
!
— »
N (o]
< ™
N
N
N
L
‘ PPC800 Q 9 |
527 ‘A 5.7
- 475
311 Bei dem Tiefenmal sind zusatzlich

die Schraubenkdpfe mit einer Hohe
von 2,5 mm zu beachten.

Information:

Das MaB A ist von der verwendeten
Expansion abhangig!

Bestellnummer MaRe in mm
ohne Expansion 81,7
5AC803.SX01-00 136
5AC803.SX02-00 156

76

Abbildung 18: 5PC820.1906-00 - Abmessungen

3.1.2.6 Wanddurchbruch

AuBenkontur (Panel PC 800)

421,4_.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.
412,51— ;
I
: Ausschnitt
1 1
1 1
1 1
1 1
Ausschnittmale 510+0,5 mm x 404+0,5 mm passend fur
1 1
; 5PC820.1906-00 ;
| |
| i
| |
I I
851 ,
0 T U PR o

5185
527 1

Abbildung 19: 5PC820.1906-00 - Wanddurchbruch
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3.2 CPU Boards 945GME

3.2.1 Aligemeines

+ AMIBIOS

* Intel® 945GME Chipsatz
+ 2x DDR2 Speichersockel
* Dual Channel Memory

* Intel® GMA 950

» Gigabit Ethernet

3.2.2 Bestelldaten

Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

CPU Boards

5PC800.8945-00

Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Re-
altek Ethernet Controller RTL8111B.

5PC800.8945-01

Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Re-
altek Ethernet Controller RTL8111B.

5PC800.B945-02

Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Re-
altek Ethernet Controller RTL8111B.

5PC800.8945-03

Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533
MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Re-
altek Ethernet Controller RTL8111B.

5PC800.8945-04

Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Re-
altek Ethernet Controller RTL8111B.

5PC800.8945-05

Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz
FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

Erforderliches Zubehor

Hauptspeicher

5MMDDR.0512-01

SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300

5MMDDR.1024-01

SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300

5MMDDR.2048-01

SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300

Tabelle 37: 5PC800.B945-00, 5PC800.B945-01, 5PC800.B945-02,
5PC800.B945-03, 5PC800.B945-04, 5PC800.B945-05 - Bestelldaten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

CPU Boards

5PC800.B945-10

Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fur
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Re-
altek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-11

Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Re-
altek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-12

Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Re-
altek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.8945-13

Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533
MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Re-
altek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-14

Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fur
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Re-
altek Ethernet Controller RTL8111C.

Erforderliches Zubehor

Hauptspeicher

5MMDDR.0512-01

SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300

5MMDDR.1024-01

SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300

5MMDDR.2048-01

SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300

Tabelle 38: 5PC800.B945-10, 5PC800.B945-11, 5PC800.B945-12, 5PC800.B945-13, 5PC800.B945-14 - Bestelldaten
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3.2.3 Technische Daten 5PC800.B945-0x

Produktbezeichnung | 5PC800.B945-00 | 5PC800.B945-01 | 5PC800.B945-02 | 5PC800.B945-03 | 5PC800.B945-04 | 5PC800.B945-05
Allgemeines
Zertifizierungen
CE Ja
cULus - - - - - Ja
GOST-R - - - Ja - Ja
GL - - - - - Ja"
Controller
Boot-Loader embedded AMI BIOS
Prozessor
Typ Intel® Core™ Intel® Core™2 Intel® Core™2 Intel® Cele- Intel® Core ™2 Intel®
Duo L2400 Duo L7400 Duo U7500 ron® M 423 Duo T7400 Atom™ N270
Taktfrequenz 1660 MHz 1500 MHz 1060 MHz 1060 MHz 2160 MHz 1660 MHz
Anzahl der Kerne 2 2 2 1 2 1
Architektur 65 nm 65 nm 65 nm 65 nm 65 nm 45 nm
L1 Cache 32 kByte 32 kByte 32 kByte 32 kByte 32 kByte 24 kByte
L2 Cache 2 MByte 4 MByte 2 MByte 1 MByte 4 MByte 512 kByte
Externer Bus 667 MHz 667 MHz 533 MHz 533 MHz 667 MHz 533 MHz
Intel 64 Architecture Nein Ja Ja Nein Ja Nein
Intel Virtualization Technology (VT- Ja Ja Ja Nein Ja Nein
X)
Enhanced Intel SpeedStep Techno- Ja Ja Ja Nein Ja Ja
logy
Chipsatz Intel® 945GME
Intel® 82801 GHM (ICH7M-DH)
Echtzeituhr
Genauigkeit bei 25°C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag
batteriegepuffert Ja
Speichersockel
Typ DDR2
Speichergrolle max. 3 GByte
Grafik
Controller Intel® Graphics Media Accelerator 950
Speicher bis zu 224 MByte 2
Farbtiefe max. 32 Bit
Auflésung
DVI 2x Intel compliant SDVO Ports, 1920 x 1080
RGB 400 MHz RAMDAC, Aufldsung bis zu 2048 x 1536 @75 Hz (QXGA) und 1920 x 1080 @85 Hz (HDTV)
Massenspeicherverwaltung 2x SATA, 1x IDE
Power Management ACPI 2.0, S3 Support (suspend to RAM)

Tabelle 39: 5PC800.B945-00, 5PC800.8945-01, 5PC800.B945-02,
5PC800.B945-03, 5PC800.B945-04, 5PC800.B945-05 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) Wird im Hauptspeicher allokiert.

3.2.4 Technische Daten 5PC800.B945-1x

Produktbezeichnung | 5PC800.B945-10 | 5PC800.B945-11 5PC800.B945-12 5PC800.B945-13 5PC800.B945-14
Allgemeines
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
GOST-R Ja
Controller
Boot-Loader embedded AMI BIOS
Prozessor
Typ Intel® Core™ Intel® Core™2 Intel® Core™2 Intel® Cele- Intel® Core™2
Duo L2400 Duo L7400 Duo U7500 ron® M 423 Duo T7400
Taktfrequenz 1660 MHz 1500 MHz 1060 MHz 1060 MHz 2160 MHz
Anzahl der Kerne 2 2 2 1 2
Architektur 65 nm
L1 Cache 32 kByte
L2 Cache 2 MByte 4 MByte 2 MByte 1 MByte 4 MByte
Externer Bus 667 MHz 667 MHz 533 MHz 533 MHz 667 MHz
Intel 64 Architecture Nein Ja Ja Nein Ja
Intel Virtualization Technology (VT- Ja Ja Ja Nein Ja
X)
Enhanced Intel SpeedStep Techno- Ja Ja Ja Nein Ja
logy
Chipsatz Intel® 945GME
Intel® 82801 GHM (ICH7M-DH)

Tabelle 40: 5PC800.B945-10, 5PC800.B945-11, 5PC800.B945-12, 5PC800.B945-13, 5PC800.B945-14 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5PC800.B945-10 5PC800.B945-11 5PC800.B945-12 | 5PC800.B945-13 | 5PC800.B945-14
Echtzeituhr
Genauigkeit bei 25°C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag
batteriegepuffert Ja
Speichersockel
Typ DDR2
SpeichergroRe max. 3 GByte
Grafik
Controller Intel® Graphics Media Accelerator 950
Speicher bis zu 224 MByte "
Farbtiefe max. 32 Bit
Auflésung
DVI 2x Intel compliant SDVO Ports, 1920 x 1080
RGB 400 MHz RAMDAC, Aufldsung bis zu 2048 x 1536 @75 Hz (QXGA) und 1920 x 1080 @85 Hz (HDTV)
Massenspeicherverwaltung 2x SATA, 1x IDE
Power Management ACPI 2.0, S3 Support (suspend to RAM)

Tabelle 40: 5PC800.B945-10, 5PC800.B945-11, 5PC800.B945-12, 5PC800.B945-13, 5PC800.B945-14 - Technische Daten

1) Wird im Hauptspeicher allokiert.
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3.3 Kiihlkoérper

3.3.1 Bestelldaten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

Kiihlkorper

5AC803.HS00-00

PPCB800 Kiihlkérper fiir CPU Boards mit Dual Core Prozessoren
L2400, L7400, U7500 und Celeron M 423.

5AC803.HS00-01

PPCB800 Kihlkorper fiir CPU Boards mit Dual Core Prozessor
T7400, T9400 und P8400.

5AC803.HS00-02

PPCB800 Kiihlkorper fir CPU Board mit Atom Prozessor N270.

Erforderliches Zubehor

CPU Boards

5PC800.8945-00

Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Re-
altek Ethernet Controller RTL8111B.

5PC800.8945-01

Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Re-
altek Ethernet Controller RTL8111B.

5PC800.B945-02

Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fur
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Re-
altek Ethernet Controller RTL8111B.

5PC800.8945-03

Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533
MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Re-
altek Ethernet Controller RTL8111B.

5PC800.8945-04

Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Re-
altek Ethernet Controller RTL8111B.

5PC800.8945-05

Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz
FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-10

Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fur
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Re-
altek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-11

Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Re-
altek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-12

Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Re-
altek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-13

Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533
MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Re-
altek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-14

Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fur
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Re-
altek Ethernet Controller RTL8111C.

3.3.2 Technische Daten

Tabelle 41: 5AC803.HS00-00, 5AC803.HS00-01, 5AC803.HS00-02 - Bestelldaten

Produktbezeichnung

5AC803.HS00-00

5AC803.HS00-01 5AC803.HS00-02

Allgemeines

geeignet fir CPU Boards

5PC800.8945-00
5PC800.8945-01
5PC800.8945-02
5PC800.8945-03

5PC800.B945-04
5PC800.B945-14

5PC800.8945-05

geeignet fir die Systemeinheiten

5PC820.1505-00
5PC820.1906-00

Zertifizierungen
CE

Ja

Mechanische Eigenschaften

Material Aluminium, schwarz lackiert mit Kupfer Heat Pipes
Abmessungen

Breite 143 mm

Hoéhe 183,5 mm

Tiefe 60 mm
Gewicht 1200 g

Tabelle 42: 5AC803.HS00-00, 5AC803.HS00-01, 5AC803.HS00-02 - Technische Daten
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3.4 Hauptspeicher
3.4.1 Aligemeines
Diese 200-poligen DDR2 Hauptspeicher arbeiten mit einer Speichergeschwindigkeit von 677 MHz und sind mit
einer Speichergréfe von 512 MByte, 1 GByte und 2 GByte verfugbar.

Werden zwei gleich grol3e (z.B. 1 GByte) Module gesteckt so wird die Dual-Channel Memory Technologie unter-
stutzt. Werden zwei ungleich grofRe (z.B. 1 GByte und 2 GByte) Module gesteckt, so wird diese Technologie nicht
unterstatzt.

Werden zwei 2 GByte Module gesteckt, so sind nur 3 GByte Hauptspeicher verwendbar.

3.4.2 Bestelldaten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

Kapitel 2
Technische Daten

Hauptspeicher

SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300
SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300
SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300

5MMDDR.0512-01
5MMDDR.1024-01
5MMDDR.2048-01

Tabelle 43: 5SMMDDR.0512-01, 5SMMDDR.1024-01, 5SMMDDR.2048-01 - Bestelldaten

3.4.3 Technische Daten

Produktbezeichnung 5MMDDR.0512-01 5MMDDR.1024-01 5MMDDR.2048-01
Allgemeines
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
GOST-R Ja
GL Ja®
Controller
Speicher
Typ SO-DIMM DDR2-SDRAM
SpeichergréRe 512 MByte | 1 GByte | 2 GByte
Bauart 200 Pin
Organisation 64M x 64 Bit | 128M x 64 Bit | 256M x 64 Bit
Geschwindigkeit DDR2-667 (PC2-5300)

Tabelle 44: SMMDDR.0512-01, 5MMDDR.1024-01, 5MMDDR.2048-01 - Technische Daten
1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
Information:
Ein Hauptspeichertausch kann NUR im Werk B&R durchgefiihrt werden.
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3.5 Expansions
3.5.1 Allgemeines

Die Expansion ist eine optionale Erweiterung fir den PPC800 und besitzt Einschibe fir bis zu 2 PCI/PCle Slots
(nur in Verbindung mit einer Buseinheit) und ein Slide-in Laufwerk.

3.5.2 Bestelldaten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung Abbildung

Expansions

5AC803.8X01-00

PPC800 Expansion 1 PCI/PCI Express und 1 Slide-in (Bus
5AC803.BX01-00 oder 5AC803.BX01-01 erforderlich).

5AC803.8X02-00

PPCB800 Expansion 2 PCI/PCI Express und 1 Slide-in (Bus
5AC803.BX02-00 oder 5AC803.BX02-01 erforderlich).

Erforderliches Zubehor

Buseinheiten

5AC803.BX01-00

PPCB800 Bus 1 PCl, 1 Slide-in Steckplatz.

5AC803.BX01-01

PPCB800 Bus 1 PCI Express, 1 Slide-in Steckplatz.

5AC803.BX02-00

PPCB800 Bus 2 PClI, 1 Slide-in Steckplatz.

5AC803.BX02-01

PPC800 Bus 1 PCI, 1 PCI Express, 1 Slide-in Steckplatz.

Liifter Kit

5AC803.FA02-00

PPC800 Lufter Kit fur Systemeinheiten mit der Expansion
5AC803.5X01-00.

5AC803.FA03-00

PPC800 Lufter Kit fir Systemeinheiten mit der Expansion
5AC803.5X02-00.

Optionales Zubehor

Laufwerke

5AC801.ADAS-00

SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact
Hard Disk in einem Slide-in Slot.

5AC801.DVDS-00

DVD-ROM SATA Laufwerk, Slide-in.

5AC801.DVRS-00

DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in.

5AC801.HDDS-00

40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in; 24/7 Hard Disk mit erwei-
tertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual
zum Einsatz der Hard Disk.

5ACPCI.RAIC-05

PCI RAID System SATA 2x 250 GByte; Hinweis: Beachten Sie
das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

5ACPCI.RAIC-06

PCI RAID System 2x 500 GByte - SATA

3.5.3 Einschiibe

Tabelle 45: 5AC803.SX01-00, 5AC803.5X02-00 - Bestelldaten

PCI/PCle Card Slot 2

PCI/PCle Card Slot 1 PCI/PCle Card Slot 1

Slide-in Slot 1 Slide-in Slot 1

Abbildung 20: 5AC803.5X01-00, 5AC803.5X02-00 - Einschiibe

3.5.4 Technische Daten

Produktbezeichnung

5AC803.5X01-00 5AC803.5X02-00

Allgemeines

Zertifizierungen
CE
GOST-R

Ja
Ja

Einschiibe

PCI / PCle Slots
Anzahl

1 | 2

Slide-in Laufwerke

1

Tabelle 46: 5AC803.SX01-00, 5AC803.8X02-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5AC803.5X01-00 | 5AC803.5X02-00

Mechanische Eigenschaften

Abmessungen
Breite 167 mm
Hohe 222 mm
Tiefe 60 mm | 80 mm

Gewicht ca. 1000 g

Tabelle 46: 5AC803.5X01-00, 5AC803.SX02-00 - Technische Daten

3.5.5 Abmessungen 5AC803.5X01-00
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Abbildung 21: 5AC803.SX01-00 - Abmessungen
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3.5.6 Abmessungen 5AC803.5X02-00
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Abbildung 22: 5AC803.5X02-00 - Abmessungen
3.5.7 Steckplatz fiir Buseinheiten
3.5.7.1 Card Slot Steckplatz (PCI / PCle)

Je nach Variante der Buseinheit kdnnen Standard PCIl 2.2 half-size Karten bzw. PCI Express (PCle) half-size
Karten gesteckt werden. Diese dirfen die nachfolgenden Abmessungen nicht tberschreiten.

177,7

100,5
106,7

17,4|_ 25,8 55

Abbildung 23: Abmessungen Standard half-size PCI Karte

74 Panel PC 800 Anwenderhandbuch V 1.35



Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

167,65

106,65

111,15
100,36
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‘ 49,65 |
57.15
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Abbildung 24: Abmessungen Standard half-size PCle Karte
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3.5.8 Slide-in Slot 1

Der Slide-in Slot 1 ist intern tGiber SATA | und USB mit dem Chipset verbunden.

Slide-in Slot 1
Anschluss SATA | und USB . Slide-in Slot 1
Bestellnummer Kurzbeschreibung
Laufwerke
5AC801.ADAS-00 APC810 und PPC800 Slide-in compact Adapter
5AC801.HDDS-00 APC810 und PPC800 Slide-in HDD EE25
5AC801.DVRS-00 APC810 und PPC800 Slide-in DVDR/ RW
5AC801.DVDS-00 APC810 und PPC800 Slide-in DVDROM
Tabelle 47: Slide-in Slot 1
Information:

Die SATA | Schnittstelle besitzt die Fahigkeit zum Austausch von Datentragern im laufenden Betrieb
(Hot-Plug). Um diese Eigenschaft nutzen zu konnen, muss dies vom Betriebssystem unterstiitzt wer-
den.
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3.6 Buseinheiten

3.6.1 Aligemeines

Die Buseinheiten sind passend zu den Expansions in 1 bzw. 2 Card Slot Grof3en mit PCIl und / oder PCI Express
Unterstutzung erhaltlich.

1 PCI Slot

1 PCle Slot

5AC803.BX01-00 5AC803.BX01-01

Abbildung 25: 1 Slot Buseinheiten

1 PCI Slot
2 PCI Slots

1 PCle Slot

5AC803.BX02-00 5AC803.BX02-01

Abbildung 26: 2 Slot Buseinheiten
3.6.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Buseinheiten

5AC803.BX01-00 PPC800 Bus 1 PCl, 1 Slide-in Steckplatz.

5AC803.BX01-01 PPCB800 Bus 1 PCI Express, 1 Slide-in Steckplatz.

5AC803.BX02-00 PPCB800 Bus 2 PClI, 1 Slide-in Steckplatz.

5AC803.BX02-01 PPC800 Bus 1 PCI, 1 PCI Express, 1 Slide-in Steckplatz.

Tabelle 48: 5AC803.BX01-00, 5AC803.BX01-01, 5AC803.BX02-00, 5AC803.BX02-01 - Bestelldaten

3.6.3 Technische Daten

Produktbezeichnung | 5AC803.BX01-00 5AC803.BX01-01 5AC803.BX02-00 5AC803.BX02-01
Allgemeines
Zertifizierungen

CE Ja

GOST-R Ja

Tabelle 49: 5AC803.BX01-00, 5AC803.BX01-01, 5AC803.BX02-00, 5AC803.BX02-01 - Technische Daten
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Produktbezeichnung | 5AC803.BX01-00 5AC803.BX01-01 5AC803.BX02-00 5AC803.BX02-01
Einschiibe
PCI Slots
Anzahl 1 - 2 1
Typ 32 Bit - 32 Bit 32 Bit
Ausflihrung PCI half-size - PCI half-size PCI half-size
Standard 22 - 22 2.2
Bus Speed 33 MHz - 33 MHz 33 MHz
PCle Slots
Anzahl - 1 - 1
Ausflihrung - PCle half-size - PCle half-size
Standard - 1.0a - 1.0a
Bus Speed - x1 (250 MByte/s) - x1 (250 MByte/s)

Tabelle 49: 5AC803.BX01-00, 5AC803.BX01-01, 5AC803.BX02-00, 5AC803.BX02-01 - Technische Daten
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3.7 Adapter

3.7.1 5AC803.BC01-00

3.7.1.1 Allgemeines

Mit diesem Adapter kann eine PCI Express compact Einsteckkarte in der PPC800 Systemeinheit betrieben werden.

3.7.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Adapter

5AC803.BC01-00 PPC800 Adapter 1 PCI Express compact.

Erforderliches Zubehor

Einsteckkarten

5ACPCC.ETHO0-00 PClec Ethernet Card 1x 10/100/1000 Fiir APC820 und PPC800.

5ACPCC.MPL0-00 PClec POWERLINK Card, 2 POWERLINK Schnittstellen, 512
kByte SRAM; fiir APC820 und PPC800.

Tabelle 50: 5AC803.BC01-00 - Bestelldaten
3.7.2 5AC803.BC02-00
3.7.2.1 Allgemeines
Mit diesem Adapter kann ein Slide-in compact Laufwerk in der PPC800 Systemeinheit betrieben werden.

3.7.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Adapter
5AC803.BC02-00 PPC800 Adapter 1 Slide-in compact.
Erforderliches Zubehor
Laufwerke
5AC801.HDDI-00 40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk
mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das
Manual zum Einsatz der Hard Disk.
5AC801.HDDI-04 500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk.
Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
5AC801.SSDI-00 32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact.
5AC801.SSDI-03 60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.
5AC801.SSDI-04 128 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.

Tabelle 51: 5AC803.BC02-00 - Bestelldaten
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3.8 PClec Einsteckkarten

3.8.1 Aligemeines

Auf den PClec Einsteckkarten befindet sich ein Sensor, welcher die Temperatur der Karte Giberwacht. Diese wird
im BIOS und im ADI ausgelesen.

3.8.2 Abmessungen

76,9
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% 64,9
Abbildung 27: PCI express compact Einsteckkarten - Abmessungen
Information:

Es diirfen nur B&R PClec Karten verwendet werden, welche speziell fiir den Automation PC 820 und
Panel PC 800 konstruiert wurden.
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3.8.3 5ACPCC.ETH0-00
3.8.3.1 Allgemeines

Die PCI Express compact Ethernet Karte verfiigt Gber einen 10/100/1000 MBit/s Netzwerkanschluss und kann als
erganzende Netzwerkschnittstelle in einem PCI Express compact Steckplatz gesteckt und betrieben werden.

* PClec Ethernet Karte
* 1x Ethernet-Schnittstelle (10/100/1000 MBit/s)

Bei Verwendung in einem PPC800
Information:
Fiir die Verwendung von PClec Einsteckkarten ist der Adapter 5AC803.BC01-00 zwingend erforderlich.

3.8.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung
Einsteckkarten

PClec Ethernet Card 1x 10/100/1000 Fiir APC820 und PPC800.

Abbildung

5ACPCC.ETHO0-00

Tabelle 52: 5ACPCC.ETHO0-00 - Bestelldaten

3.8.3.3 Technische Daten

Produktbezeichnung

S5ACPCC.ETH0-00

Allgemeines

B&R ID-Code

0xAB25

Diagnose
Datenibertragung

Ja, per Status LED

Zertifizierungen
CE
GOST-R

Ja
Ja

Schnittstellen

Ethernet
Anzahl
Controller
Ausflihrung
Ubertragungsrate
Leitungslange

1
Intel 82574
RJ45, geschirmt
10/100/1000 MBit/s
max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlange)

Mechanische Eigenschaften

Steckplatz

PClec Modul

Tabelle 53: 5ACPCC.ETHO0-00 - Technische Daten
3.8.3.3.1 Ethernet Schnittstelle

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir diese Einzelkompo-
nente alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerit abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem
z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.
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Ethernet Schnittstelle (ETH")

Controller Intel 82574
Verkabelung S/STP (Catbe)
Ubertragungsgeschwindig- 10/100/1000 MBit/s?
keit
Kabellange max. 100 m (min. Cat5e)
Speed LED Ein Aus
Griin 100 MBit/s 10 MBit/s®
Orange 1000 MBiIt/s -
Link LED Ein Aus
Orange Link (Eine Verbindung Activity (blinkt) (Daten
zu einem Ethernet Netz- werden Ubertragen)
werk ist vorhanden)

Link LED

RJ45-Buchse, female

1

Speed LED

Tabelle 54: 5SACPCC.ETHO0-00 - Ethernet Schnittstelle

1) Die am Gerat bzw. Modul verfligbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung

kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2) Umschaltung erfolgt automatisch.
3) Die 10 MBit/s Ubertragungsgeschwindigkeit / Verbindung ist nur vorhanden, wenn zeitgleich die IF-Slot Link LED aktiv ist.

Treibersupport

Fir den Betrieb des Intel Ethernet-Controllers 82574 ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen fur die freige-
gebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber zum Down-

load bereit.

Information:

Bendtigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzu-

laden.
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3.8.4 5ACPCC.MPL0-00
3.8.4.1 Allgemeines

Die PCI Express compact POWERLINK Karte verfugt Gber zwei POWERLINK-Anschlisse sowie zwei Stations-
nummernschalter und einem Kartennummernschalter zur Unterscheidung der Module. Die PCI Express compact
POWERLINK Karte kann als zusatzliche POWERLINK- Schnittstelle in einem PCIl Express compact Steckplatz
gesteckt und betrieben werden.

* PClec POWERLINK Karte

+ 2x POWERLINK-Schnittstellen
» 2 Stationsnummernschalter

+ Kartennummernschalter

Bei Verwendung in einem PPC800

Information:
Fiir die Verwendung von PClec Einsteckkarten ist der Adapter 5AC803.BC01-00 zwingend erforderlich.

3.8.4.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Einsteckkarten
5ACPCC.MPL0-00 PClec POWERLINK Card, 2 POWERLINK Schnittstellen, 512

kByte SRAM; fiir APC820 und PPC800.

Tabelle 55: 5SACPCC.MPL0-00 - Bestelldaten

3.8.4.3 Technische Daten

Produktbezeichnung S5ACPCC.MPL0-00
Allgemeines
B&R ID-Code 0xAB27
Diagnose
Datenubertragung Ja, per Status LED
Zertifizierungen
CE Ja
GOST-R Ja
Controller
SRAM
GroRe 512 kByte
Remanente Variablen im Power Fail Mode 128 kByte (fiir z.B. Automation Runtime, siehe AS Hilfe)
Schnittstellen
POWERLINK
Anzahl 2
Ubertragung 100 Base-T (ANSV/IEEE 802.3)
Ausfiihrung 2x RJ45, geschirmt, interner 2-fach Hub
Ubertragungsrate 100 MBit/s
Knotenschalter 2
Leitungsléange max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlange)
Mechanische Eigenschaften
Steckplatz PClec Modul

Tabelle 56: 5ACPCC.MPL0-00 - Technische Daten

3.8.4.3.1 POWERLINK Schnittstelle

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir diese Einzelkompo-
nente alleine giiltig und konnen von denen zum Gesamtgerit abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem
z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.
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POWERLINK Card 2 Anschliisse
Verkabelung S/STP (Catbe) RJ45-Buchse, female
Kabellange max. 100 m (min. Cat5e)
Speed LED Ein | Aus 1
Griin / Rot siehe Status/Error LED
Link LED Ein Aus
Gelb Link (Eine Verbindung Activity (blinkt) (Daten
zu einem POWERLINK werden Ubertragen)
Netzwerk ist vorhanden)
Link LED Speed LED
Tabelle 57: 5SACPCC.MPL0-00 - POWERLINK Schnittstelle
3.8.4.3.2 Status/Error LED

Die Status/Error LED ist als Dual

LED in den Farben griin und rot ausgefuhrt. Je nach Betriebsmodus haben die

LED Status eine unterschiedliche Bedeutung.

Ethernet Modus

In diesem Modus wird die Schnittstelle als Ethernet-Schnittstelle betrieben.

Farbe griin - Status

Beschreibung

Ein Die Schnittstelle wird als Ethernet-Schnittstelle betrieben.
Tabelle 58: Status/Error LED - Ethernet-Modus
POWERLINK V1
Status LED
Griin Rot Zustand, in dem sich die POWERLINK Station befindet
Ein Aus Die POWERLINK Station lauft fehlerfrei.
Aus Ein Ein fataler Systemfehler ist aufgetreten. Die Art des Fehlers kann iber das SPS Logbuch ausgelesen werden.
Es handelt sich um ein nicht reparables Problem. Das System kann seine Aufgaben nicht mehr ordnungsgeman
erfillen. Dieser Zustand kann nur durch einen Reset des Moduls verlassen werden.
Abwechselnd blinkend Der POWERLINK Managing Node ist ausgefallen. Dieser Fehlercode kann nur im Betrieb als Controlled Node
auftreten.
Aus Blinkend System Stopp. Die rot blinkende LED zeigt durch den Blinkcode einen bestimmten Fehler an (siehe Abschnitt
"Systemstoppfehlercodes" auf Seite 86).
Tabelle 59: Status/Error LED - Betriebsmodus POWERLINK V1
POWERLINK

Farbe rot - Error

Beschreibung

Ein

Die Schnittstelle befindet sich in einem Fehlerzustand (Ausfall von Ethernet Frames, Haufung von Kollisionen
am Netzwerk, usw.).
Wenn in den folgenden Zustanden ein Fehler auftritt, wird die rote LED von der griin blinkenden LED Uberlagert:
+ BASIC_ETHERNET
+ PRE_OPERATIONAL_1
+ PRE_OPERATIONAL_2
*+ READY_TO_OPERATE

Status
Griin

t

Error
Rot

t

saamm 1 1 1 1 1 | .

t

Tabelle 60: Status/Error LED - POWERLINK - Error
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Farbe griin - Status

Beschreibung

Aus
NOT_ACTIVE

Zustand
Die Schnittstelle befindet sich im Zustand NOT_ACTIVE oder es ist:

* ausgeschaltet

+  im Hochlauf

+ in Automation Studio nicht richtig konfiguriert

» defekt
Managing Node (MN)
Der Bus wird auf POWERLINK-Frames uberwacht. Wird in dem eingestellten Zeitfenster (Timeout) kein ent-
sprechender Frame empfangen, geht die Schnittstelle direkt in den Modus PRE_OPERATIONAL_1 tber (Sing-
le Flash). Wenn jedoch vor Ablauf der Zeit eine POWERLINK-Kommunikation erkannt wird, wird der MN nicht
gestartet.

Controlled Node (CN)

Der Bus wird auf POWERLINK-Frames liberwacht. Wird in dem eingestellten Zeitfenster (Timeout) kein entspre-
chender Frame empfangen, geht das Modul direkt in den Modus BASIC_ETHERNET uber (flackernd). Wenn
jedoch vor Ablauf der Zeit eine POWERLINK-Kommunikation erkannt wird, geht die Schnittstelle direkt in den
Modus PRE_OPERATIONAL_1 {ber (Single Flash).

Grin flackernd (ca. 10 Hz)
BASIC_ETHERNET

Zustand
Die Schnittstelle befindet sich im Zustand BASIC_ETHERNET und wird als Ethernet TCP/IP Schnittstelle betrie-
ben.

Managing Node (MN)
Dieser Zustand kann nur durch einen Reset der Schnittstelle verlassen werden.

Controlled Node (CN)
Wird wahrend dieses Zustandes eine POWERLINK Kommunikation erkannt, geht die Schnittstelle in den Zustand
PRE_OPERATIONAL_1 Uber (Single Flash).

Single Flash (ca. 1 Hz)
PRE_OPERATIONAL_1

Zustand
Die Schnittstelle befindet sich im Zustand PRE_OPERATIONAL_1.

Managing Node (MN)
Der MN startet den Betrieb des "reduced cycles". Es findet noch keine zyklische Kommunikation statt.

Controlled Node (CN)

In diesem Zustand kann das Modul vom MN konfiguriert werden. Der CN wartet auf den Empfang eines SoC
Frames und wechselt dann in den Zustand PRE_OPERATIONAL_2 (Double Flash). Wenn in diesem Zustand
die rote LED leuchtet, heil3t das, dass der MN ausgefallen ist.

Double Flash (ca. 1 Hz)
PRE_OPERATIONAL_2

Zustand
Die Schnittstelle befindet sich im Zustand PRE_OPERATIONAL_2.

Managing Node (MN)
Der MN beginnt mit der zyklischen Kommunikation (zyklische Eingangsdaten werden noch nicht ausgewertet).
In diesem Zustand werden die CNs konfiguriert.

Controlled Node (CN)

In diesem Zustand kann die Schnittstelle vom MN konfiguriert werden. Danach wird per Kommando in den Zu-
stand READY_TO_OPERATE weitergeschaltet (Triple Flash). Wenn in diesem Modus die rote LED leuchtet,
heiflt das, dass der MN ausgefallen ist.

Tripple Flash (ca. 1 Hz)
READY_TO_OPERATE

Zustand
Die Schnittstelle befindet sich im Zustand READY_TO_OPERATE.

Managing Node (MN)
Zyklische und asynchrone Kommunikation. Die empfangenen PDO-Daten werden ignoriert.

Controlled Node (CN)

Die Konfiguration des Moduls ist abgeschlossen. Normale zyklische und asynchrone Kommunikation. Die ge-
sendeten PDO-Daten entsprechen dem PDO-Mapping. Zyklische Daten werden jedoch noch nicht ausgewertet.
Wenn in diesem Modus die rote LED leuchtet, heil3t das, dass der MN ausgefallen ist.

Ein
OPERATIONAL

Zustand
Die Schnittstelle befindet sich im Zustand OPERATIONAL. PDO-Mapping ist aktiv und zyklische Daten werden
ausgewertet.

Blinkend (ca. 2,5 Hz)
STOPPED

Zustand
Die Schnittstelle befindet sich im Zustand STOPPED.

Managing Node (MN)
Dieser Zustand ist im MN nicht méglich.

Controlled Node (CN)
Output Daten werden nicht ausgegeben und es werden keine Input Daten geliefert. Dieser Modus kann nur durch

ein entsprechendes Kommando vom MN erreicht und wieder verlassen werden.

Tabelle 61: Status/Error LED - POWERLINK - Status
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Systemstoppfehlercodes

Ein Systemstoppfehler kann durch falsche Konfiguration oder durch defekte Hardware auftreten.

Der Fehlercode wird Uber die rot leuchtende Error-LED durch vier Einschaltphasen angezeigt. Die Einschaltphasen
sind entweder 150 ms oder 600 ms lang. Die Ausgabe des Fehlercodes wird nach 2 s zyklisch wiederholt.

Fehlerbeschreibung Fehlercode durch rote Status LED

RAM Fehler: . . o | - Pause . . . - Pause
Die Schnittstelle ist defekt und muss ausgetauscht werden.

Hardwarefehler: - . e | - Pause - . . - Pause
Die Schnittstelle bzw. eine Systemkomponente ist defekt und muss ausgetauscht werden.

Tabelle 62: Systemstoppfehlercodes

Legende . ...150 ms
- ...600 ms
Pause 2 s Pausenzeit

3.8.4.3.3 POWERLINK Stationsnummer

POWERLINK Stationsnummer (x1, x16)

Mit den beiden Hex Schaltern (x16, x1) wird die POWERLINK Stationsnummer einge- Stationsnummer
stellt. Stationsnummern im Bereich #00 bis #FD sind erlaubt. x1
Schalterstellung o : by mw  Stationsnummer
x1 x16 Beschreibung il ! i
0 0 Betrieb als Managing Node
1..D 0..F Stationsnummer. Betrieb als Controlled Node
E F reserviert
F F reserviert B & - R

Tabelle 63: POWERLINK Stationsnummer (x1, x16)

3.8.4.3.4 Kartennummernschalter

Mit dem Kartennummernschalter wird die einstellige Kartennummer ($1 - $F) eingestellt. Diese Nummer dient zur
Unterscheidung der Module.

Kartennummern-
schalter

Abbildung 28: POWERLINK Card 2port Kartennummernschalter

Wird die Karte mit Automation Runtime betrieben, muss der Kartennummernschalter mit der Slotnummer im Au-
tomation Studio Ubereinstimmen.

Bestelnr. I Steckplatz Wersion Bezchreibung
E% PLCY

W} BPCS20.1905-00 S 2004 PPCB20 TFT C 5=GA 19in T 1C5 151
Fles  USE 1 IF5 LSBT
Bledy USE 2 IFE IJ5SB2
Fles  USE 3 IF7 SE3
Bley  USE 4 IFa IJSE4
e USES IF9 USBS
Hil| Display 051 2004 PPCB20 TFT C 5=GA 190 T
-4 SPCB00.EI45-04 AR 2000 CPU Intel Core2 Duo T7400 2,16 GHz, 667 MHz F5E, 4 MBuyte L2 Cache, Chipzet 945G
- la 5L1
—iF C.MPLO-00 SL3 PCle POW
L L. Sk

Abbildung 29: Einbinden der POWERLINK Einsteckkarte in Automation Studio

3.8.4.3.5 SRAM
Die POWERLINK Card 2port - 5ACPCC.MPLO0-00 verfugt tber 512 kByte SRAM.
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3.9 Laufwerke
3.9.1 5AC801.HDDI-00

3.9.1.1 Allgemeines

Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

Diese 40 GByte Slide-in compact Hard Disk ist fir den 24 Stunden Betrieb spezifiziert und bietet zusatzlich eine
erweiterte Temperaturspezifikation. Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten

verwendet werden.

Bei Verwendung in einem PPC800

Information:

Fiir die Verwendung von Slide-in compact Laufwerken ist der Adapter 5AC803.BC02-00 zwingend er-

forderlich.

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.9.1.2 Bestelldaten

1

i
A

\

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke
5AC801.HDDI-00 40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk :
mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das
Manual zum Einsatz der Hard Disk. ‘:-.-—--.T_______J
i ™
2 g’ g |
¥ §
z i
v 9
o 2 !C
el iz
;I..: .: E [}

3.9.1.3 Technische Daten

Information:

Tabelle 64: 5AC801.HDDI-00 - Bestelldaten

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir diese Einzelkompo-
nente alleine giiltig und konnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem
z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

5AC801.HDDI-00

Allgemeines

Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
GOST-R Ja
GL Ja"
Hard Disk
Kapazitat 40 GByte
Anzahl der Kopfe 1
Anzahl der Sektoren 78.140.160
Bytes pro Sektor 512
Cache 8 MByte
Drehzahl 5400 rpm £1%
Hochlaufzeit typ. 3 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
MTBF 750.000 POH 2

S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Zugriffszeit 5,6 ms
Datentransferrate

intern
zum / vom Host

max. 450 MBits/s

max. 150 MByte/s (Ultra-DMA Mode 5)

Tabelle 65: 5AC801.HDDI-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5AC801.HDDI-00
Positionierzeit
minimal (Spur zu Spur) 1ms
nominal (Lesezugriff) 12,5 ms
maximal (Lesezugriff) 23 ms
Umgebungsbedingungen
Temperatur 3
Betrieb 4 -30 bis 85°C
Betrieb - 24 Stunden % -30 bis 85°C
Lagerung -40 bis 95°C
Transport -40 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit ©
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 5 bis 500 Hz: 2 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock
Betrieb 300 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
150 g und 11 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
400 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
400 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshdhe
Betrieb -300 bis 5000 m
Lagerung -300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix 1
Abmessungen
Breite 13 mm
Hohe 98 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 134 ¢
Herstellerinformation
Hersteller Seagate
Herstellerbezeichnung ST940817SM

Tabelle 65: 5AC801.HDDI-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 70°C Oberflachentemperatur.
3) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshéhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu-

und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.

4) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
5) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.

6) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 15% pro Stunde.
7) Montageweise auf Slide-in compact.

3.9.1.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

—~

Relative Luftfeuchtigkeit [%RH] (nicht kondensierend

e i
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©
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o
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=
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(o]
[0v]
-
; ; ; ; | i ; ; i i i
_ e ————
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<gmm Temperatur [°C] >

Abbildung 30: 5AC801.HDDI-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.9.2 5AC801.HDDI-02
3.9.2.1 Allgemeines

Diese 160 GByte Slide-in compact Hard Disk ist fir den 24 Stunden Betrieb (24x7) spezifiziert und bietet zusatz-
lich eine erweiterte Temperaturspezifikation (ET). Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC810 und PPC800
Systemeinheiten verwendet werden.

Bei Verwendung in einem PPC800

Information:

Fir die Verwendung von Slide-in compact Laufwerken ist der Adapter 5AC803.BC02-00 zwingend er-
forderlich.

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.9.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung

Laufwerke

160 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk
mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das
Manual zum Einsatz der Hard Disk.

Abbildung

5AC801.HDDI-02

(TILF

| e—cema o M

Tabelle 66: 5AC801.HDDI-02 - Bestelldaten

3.9.2.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir diese Einzelkompo-
nente alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem
z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung 5AC801.HDDI-02
Allgemeines
Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

GL Ja"
Hard Disk
Kapazitat 160 GByte
Anzahl der Kopfe 3
Anzahl der Sektoren 312.581.808
Bytes pro Sektor 512
Cache 8 MByte
Drehzahl 5400 rpm 1%
Hochlaufzeit typ. 4 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
MTBF 300.000 POH 2
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Zugriffszeit 12ms
Datentransferrate

intern max. 84,6 MBits/s

zum / vom Host max. 150 MByte/s (Ultra-DMA Mode 5)

Tabelle 67: 5AC801.HDDI-02 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5AC801.HDDI-02
Positionierzeit

minimal (Spur zu Spur) 1,5ms

nominal (Lesezugriff) 12 ms

maximal (Lesezugriff) 22 ms
Umgebungsbedingungen
Temperatur 3

Betrieb -15 bis 80°C

Betrieb - 24 Stunden 4 -15 bis 80°C

Lagerung -40 bis 95°C

Transport -40 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit

Betrieb 8 bis 90%, nicht kondensierend ©

Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend 7

Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend 7)
Vibration

Betrieb 5 bis 500 Hz: 1 g; keine nicht behebbaren Fehler

Lagerung 5 bis 500 Hz: 5 g, keine Beschadigung

Transport 5 bis 500 Hz: 5 g, keine Beschadigung
Schock

Betrieb 325 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler

Lagerung 900 g, 1 ms; keine Beschadigung

120 g, 11 ms; keine Beschadigung
Transport 900 g, 1 ms; keine Beschadigung
120 g, 11 ms; keine Beschadigung

Meereshéhe

Betrieb -300 bis 3000 m

Lagerung -300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix ®
Abmessungen

Breite 13 mm

Hohe 98 mm

Tiefe 105 mm
Gewicht 1359
Herstellerinformation
Hersteller Fujitsu
Herstellerbezeichnung MHY2160BH-ESW

Tabelle 67: 5AC801.HDDI-02 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 70°C Oberflachentemperatur.

3) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.

4) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.

5) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 15% pro Stunde.

6) Maximalfeuchtigkeit bei 29°C.

7) Maximalfeuchtigkeit bei 40°C.

8) Montageweise auf Slide-in compact.

3.9.2.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

—~

Lagerung

Transport eyt

Relative Luftfeuchtigkeit [%RH] (nicht kondensierend

\ \ \ I \ \ \ \ f \
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<gmm Temperatur [°C] ==

Abbildung 31: 5AC801.HDDI-02 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

3.9.3 5AC801.HDDI-03
3.9.3.1 Allgemeines

Diese 250 GByte Slide-in compact Hard Disk ist fir den 24 Stunden Betrieb spezifiziert. Das Slide-in compact
Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden.

Bei Verwendung in einem PPC800

Information:

Fir die Verwendung von Slide-in compact Laufwerken ist der Adapter 5AC803.BC02-00 zwingend er-
forderlich.

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.9.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke
5AC801.HDDI-03 250 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk. “

Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
Optionales Zubehor

Laufwerke

5MMHDD.0250-00 250 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil fiur 5AC801.HDDI-03 und

5ACPCI.RAIC-05; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Ein-
satz der Hard Disk.

e

tel
i ;iiltl

W

AR

Tabelle 68: 5AC801.HDDI-03 - Bestelldaten

3.9.3.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir diese Einzelkompo-
nente alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem
z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung 5AC801.HDDI-03
Allgemeines
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2 Ja"®
ATEX Zone 22 Ja"®
GOST-R Ja
GL Ja?
Hard Disk
Kapazitat 250 GByte
Anzahl der Képfe 1
Anzahl der Sektoren 488.397.168
Bytes pro Sektor 512
Cache 8 MByte
Drehzahl 5400 rpm 10,2%
Hochlaufzeit typ. 3,6 s (von O rpm auf Lesezugriff)
MTBF 550.000 POH »
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Zugriffszeit 5,56 ms
unterstiitzte Transfermodi SATA 1.0, Serial ATA Revision 2.6
P10 Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA Modus 0-6

Tabelle 69: 5AC801.HDDI-03 - Technische Daten
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Technische Daten e« Einzelkomponenten

Produktbezeichnung 5AC801.HDDI-03
Datentransferrate
intern max. 1175 MBit/s
zum / vom Host max. 150 MByte/s (SATA 1), max. 300 MByte/s (SATA II)
Positionierzeit
minimal (Spur zu Spur) 1ms
nominal (Lesezugriff) 14 ms
maximal (Lesezugriff) 30 ms
Umgebungsbedingungen
Temperatur 4
Betrieb % 0 bis 60°C
Betrieb - 24 Stunden © 0 bis 60°C
Lagerung -40 bis 70°C
Transport -40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit 7
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 5 bis 500 Hz: 0,5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock
Betrieb 350 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
1000 g und 1 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
600 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
1000 g und 1 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
600 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshohe
Betrieb -300 bis 3048 m
Lagerung -300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix 8
Abmessungen
Breite 13 mm
Hoéhe 98 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 1349
Herstellerinformation
Hersteller Seagate
Herstellerbezeichnung ST9250315AS

Tabelle 69: 5AC801.HDDI-03 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerét die entsprechende Kennzeich-

nung tragt.

2) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgeréat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
3) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 25°C Oberflachentemperatur.
4) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshéhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu-

und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.
5) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
6) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
7) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 30% pro Stunde.

8) Montageweise auf Slide-in compact.
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3.9.3.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

Lagerung
Transport

Betrieb

Relative Luftfeuchtigkeit [%RH] (nicht kondensierend
[9)]
o
i

\
-80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10

0

10 20 30

<$mm Temperatur [°C] >

40 5

0 60 70 80 90 100

Abbildung 32: 5AC801.HDDI-03 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Technische Daten e« Einzelkomponenten
3.9.4 5AC801.HDDI-04
3.9.4.1 Allgemeines

Diese 500 GByte Slide-in compact Hard Disk ist fir den 24 Stunden Betrieb spezifiziert. Das Slide-in compact
Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden.

» 500 GByte Hard Disk

» Slide-in compact

» flr 24 Stunden Betrieb spezifiziert
+ S.M.A.R.T. Support

Bei Verwendung in einem PPC800

Information:

Fiir die Verwendung von Slide-in compact Laufwerken ist der Adapter 5AC803.BC02-00 zwingend er-
forderlich.

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.9.4.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung
Laufwerke

500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk.
Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

Optionales Zubehor e
Laufwerke
500 GByte Hard Disk - SATA

Tabelle 70: 5AC801.HDDI-04 - Bestelldaten

Abbildung

5AC801.HDDI-04

5MMHDD.0500-00

3.9.4.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

5AC801.HDDI-04

Allgemeines

Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
GOST-R Ja
GL Ja"®
Hard Disk
Kapazitat 500 GByte
Anzahl der Képfe 2
Anzahl der Sektoren 976.773.168

Bytes pro Sektor

512 (logical) / 4096 (physical)

intern
zum / vom Host

Cache 16 MByte

Drehzahl 5400 rpm £0,2%
Hochlaufzeit typ. 3,5 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer 5 Jahre

MTBF 1.000.000 POH 2
S.M.A.R.T. Support Ja

Schnittstelle SATA

Zugriffszeit 5,5 ms

unterstitzte Transfermodi SATA Il
Datentransferrate

max. 150 MByte/s (SATA 1), max. 300 MByte/s (SATA II)

max. 147 MByte/s

Positionierzeit
nominal (Lesezugriff)
maximal (Lesezugriff)

11 ms
21ms

Tabelle 71: 5AC801.HDDI-04 - Technische Daten
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Produktbezeichnung

5AC801.HDDI-04

Umgebungsbedingungen

Temperatur 2

Betrieb (dauerhaft)
Betrieb (gelegentlich)

Betrieb 4 0 bis 60°C

Betrieb - 24 Stunden % 0 bis 60°C

Lagerung -40 bis 70°C

Transport -40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit ©

Betrieb 8 bis 90%, nicht kondensierend

Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend

Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration

5 bis 500 Hz: 0,25 g; keine nicht behebbaren Fehler
5 bis 500 Hz: 0,5 g; keine nicht behebbaren Fehler

Lagerung 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock
Betrieb 400 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshohe
Betrieb -305 bis 3048 m
Lagerung -305 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix 7
Abmessungen
Breite 13 mm
Hohe 98 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 1349
Herstellerinformation
Hersteller Western Digital

Herstellerbezeichnung

WDS5000LUCT

Tabelle 71: 5AC801.HDDI-04 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

2) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 25°C Oberflachentemperatur.

3) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshoéhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu-
und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.

4) Standardbetrieb bedeutet

333 POH (Power On Hours) pro Monat.

5) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
6) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 20% pro Stunde.
7) Montageweise auf Slide-in compact.

3.9.4.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 33: 5AC801.HDDI-04 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

Panel PC 800 Anwenderhandbuch V 1.35

95

Kapitel 2
Technische Daten



Technische Daten e« Einzelkomponenten

3.9.5 5AC801.SSDI-00

3.9.5.1 Allgemeines

Dieses 32 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinhei-
ten verwendet werden. Die SSD basiert auf der Single Level Cell (SLC) Technologie.

Bei Verwendung in einem PPC800

Information:

Fir die Verwendung von Slide-in compact Laufwerken ist der Adapter 5AC803.BC02-00 zwingend er-

forderlich.

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.9.5.2 Bestelldaten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

Laufwerke

5AC801.SSDI-00

32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact.

Tabelle 72: 5AC801.SSDI-00 - Bestelldaten

3.9.5.3 Technische Daten

Vorsicht!

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir diese Einzelkompo-
nente alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerit abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem
z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Ein plétzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-
tiber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-
dung einer USV empfohlen.

Produktbezeichnung

5AC801.SSDI-00

Allgemeines

Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

GOST-R Ja

GL Ja"
Solid State Drive
Kapazitat 32 GByte
Datenverlasslichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 105 Bit Lesezugriffen
MTBF 2.000.000 Stunden
Power On/Off Cycles 50.000
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Wartung keine

kontinuierliches Lesen

max. 250 MByte/s

kontinuierliches Schreiben

max. 170 MByte/s

Tabelle 73: 5AC801.SSDI-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung

5AC801.SSDI-00

IOPS 2

4k lesen 35.000

4k schreiben 3.300
Endurance
SLC-Flash Ja
garantierte Datenmenge

garantiert 700 TByte

ergibt bei 5 Jahren 350 GByte/Tag
Wear Leveling statisch
Error Correction Coding (ECC) Ja
Kompatibilitat SATA Revision 2.6 complient, kompatibel mit SATA 1,5 GBit/s und 3 GBit/s Interface Raten

ATA/ATAPI-7

SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ) Kommando

Umgebungsbedingungen

Temperatur
Betrieb 0 bis 70°C
Lagerung -55 bis 95°C
Transport -55 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 7 bis 800 Hz: 2,17 g
Lagerung 10 bis 500 Hz: 3,13 g
Transport 10 bis 500 Hz: 3,13 g
Schock
Betrieb 1000 g, 0,5 ms
Lagerung 1000 g, 0,5 ms
Transport 1000 g, 0,5 ms
Meereshohe
Betrieb -300 bis 12.192 m
Lagerung -300 bis 12.192 m
Transport -300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix 3
Abmessungen
Breite 13 mm
Hoéhe 98 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 118g
Herstellerinformation
Hersteller Intel
Herstellerbezeichnung SSDSA2SH032G1

Tabelle 73: 5AC801.SSDI-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgeréat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

3) Montageweise auf Slide-in compact.
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3.9.5.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 34: 5AC801.SSDI-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.9.5.5 Benchmark

Die nachfolgenden zwei Benchmarks zeigen einen Vergleich der Intel Solid State Drive (5AC801.SSDI-00) und

der Seagate Hard Disk (5AC801.HDDI-00) beim zyklischen lesen bzw. schreiben.

160 -

140 -

120 4

100 -

60 -

Transferrate [MB/s]

40

20

I I I I I I I I I I I I L

0,5 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048

5AC801.SSDI-00 5AC801.HDDI-00 Transfergrofe [kb]

1
4096

|
8192

Abbildung 35: 5AC801.SSDI-00 - ATTO Disk Benchmark v2.34 zyklisches Lesen
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Abbildung 36: 5AC801.SSDI-00 - ATTO Disk Benchmark v2.34 zyklisches Schreiben
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3.9.6 5AC801.SSDI-01
3.9.6.1 Allgemeines

Dieses 60 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinhei-
ten verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

Bei Verwendung in einem PPC800

Information:

Fir die Verwendung von Slide-in compact Laufwerken ist der Adapter 5AC803.BC02-00 zwingend er-
forderlich.

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.9.6.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke

5AC801.SSDI-01 60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.
Optionales Zubehor
Laufwerke

5MMSSD.0060-00 60 GByte SSD MLC - Intel - SATA

Tabelle 74: 5AC801.SSDI-01 - Bestelldaten

3.9.6.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plétzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-
tiber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-
dung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung 5AC801.SSDI-01
Allgemeines
Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

GOST-R Ja

GL Ja"
Solid State Drive
Kapazitat 60 GByte
Datenverlasslichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 106 Bit Lesezugriffen
MTBF 1.200.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Wartung keine
kontinuierliches Lesen max. 550 MByte/s bei SATA 6 GBit/s

max. 280 MByte/s bei SATA 3 GBit/s

Tabelle 75: 5AC801.SSDI-01 - Technische Daten
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Produktbezeichnung

5AC801.SSDI-01

kontinuierliches Schreiben

max. 475 MByte/s bei SATA 6 GBit/s
max. 245 MByte/s bei SATA 3 GBit/s

IOPS 2
4k lesen 15.000
4k schreiben
typisch 23.000
maximal 80.000
Endurance
MLC-Flash Ja
Kompatibilitat SATA Revision 3.0 complient
ACS-2

SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ) Kommando

Umgebungsbedingungen

Temperatur
Betrieb 0 bis 70°C
Lagerung -55 bis 95°C
Transport -55 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 5 bis 700 Hz: 2,17 g
Lagerung 5 bis 800 Hz: 3,13 g
Transport 5 bis 800 Hz: 3,13 g
Schock
Betrieb 1500 g, 0,5 ms
Lagerung 1500 g, 0,5 ms
Transport 1500 g, 0,5 ms
Meereshdhe
Betrieb -300 bis 12.192 m
Lagerung -300 bis 12.192 m
Transport -300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix 3
Abmessungen
Breite 13 mm
Héhe 98 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 1189
Herstellerinformation
Hersteller Intel
Herstellerbezeichnung SSDSC2CWO060A3

Tabelle 75: 5AC801.SSDI-01 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgeréat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

3) Montageweise auf Slide-in compact.

3.9.6.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 37: 5AC801.SSDI-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.9.7 5AC801.SSDI-02
3.9.7.1 Allgemeines

Dieses 180 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemein-
heiten verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

Bei Verwendung in einem PPC800

Information:

Fir die Verwendung von Slide-in compact Laufwerken ist der Adapter 5AC803.BC02-00 zwingend er-
forderlich.

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.9.7.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke

5AC801.SSDI-02 180 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.
Optionales Zubehor
Laufwerke

5MMSSD.0180-00 180 GByte SSD MLC - Intel - SATA

Tabelle 76: 5AC801.SSDI-02 - Bestelldaten

3.9.7.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plétzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-
tiber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-
dung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung 5AC801.SSDI-02
Allgemeines
Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

GOST-R Ja

GL Ja"
Solid State Drive
Kapazitat 180 GByte
Datenverlasslichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 106 Bit Lesezugriffen
MTBF 1.200.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Wartung keine
kontinuierliches Lesen max. 550 MByte/s bei SATA 6 GBit/s

max. 280 MByte/s bei SATA 3 GBit/s

Tabelle 77: 5AC801.SSDI-02 - Technische Daten
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Produktbezeichnung

5AC801.SSDI-02

kontinuierliches Schreiben

max. 520 MByte/s bei SATA 6 GBit/s
max. 260 MByte/s bei SATA 3 GBit/s

IOPS 2
4k lesen 50.000
4k schreiben
typisch 60.000
maximal 80.000
Endurance
MLC-Flash Ja
Kompatibilitat SATA Revision 3.0 complient
ACS-2

SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ) Kommando

Umgebungsbedingungen

Temperatur
Betrieb 0 bis 70°C
Lagerung -55 bis 95°C
Transport -55 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 5 bis 700 Hz: 2,17 g
Lagerung 5 bis 800 Hz: 3,13 g
Transport 5 bis 800 Hz: 3,13 g
Schock
Betrieb 1500 g, 0,5 ms
Lagerung 1500 g, 0,5 ms
Transport 1500 g, 0,5 ms
Meereshdhe
Betrieb -300 bis 12.192 m
Lagerung -300 bis 12.192 m
Transport -300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix 3
Abmessungen
Breite 13 mm
Héhe 98 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 1189
Herstellerinformation
Hersteller Intel
Herstellerbezeichnung SSDSC2CW180A3

Tabelle 77: 5AC801.SSDI-02 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgeréat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

3) Montageweise auf Slide-in compact.

3.9.7.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 38: 5AC801.SSDI-02 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.9.8 5AC801.SSDI-03
3.9.8.1 Allgemeines

Dieses 60 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinhei-
ten verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

Bei Verwendung in einem PPC800

Information:

Fir die Verwendung von Slide-in compact Laufwerken ist der Adapter 5AC803.BC02-00 zwingend er-
forderlich.

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.9.8.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke

5AC801.SSDI-03 60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.
Optionales Zubehor -
Laufwerke @ .

5MMSSD.0060-01 60 GByte SSD MLC - Intel - SATA s

Tabelle 78: 5AC801.SSDI-03 - Bestelldaten

3.9.8.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plétzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-
tiber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-
dung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung 5AC801.SSDI-03
Revision co | DO | EO
Allgemeines
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
GOST-R Ja
GL Ja"
Solid State Drive
Kapazitat 60 GByte
Datenverlasslichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 105 Bit Lesezugriffen
MTBF 1.500.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Wartung keine
kontinuierliches Lesen max. 510 MByte/s
kontinuierliches Schreiben max. 430 MByte/s
IOPS 2
4k lesen max. 50.000 (random)
4k schreiben max. 25.000 (random)
Endurance
MLC-Flash Ja
garantierte Datenmenge
garantiert 35 TBW ¥ | 47 TBW 3

Tabelle 79: 5AC801.SSDI-03, 5AC801.SSDI-03, 5AC801.SSDI-03 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5AC801.SSDI-03
Revision co DO | EO
Kompatibilitat SATA Revision 3.0 complient
ACS-2
SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ) Kommando
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 70°C -30 bis 85°C | -40 bis 85°C
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 8 bis 90%, nicht kondensierend 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 8 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 8 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 10 bis 2000 Hz: 20 g
Lagerung 10 bis 2000 Hz: 20 g
Transport 10 bis 2000 Hz: 20 g
Schock
Betrieb 1500 g, 0,5 ms
Lagerung 1500 g, 0,5 ms
Transport 1500 g, 0,5 ms
Meereshohe
Betrieb -300 bis 12.192 m
Lagerung -300 bis 12.192 m
Transport -300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix 4
Abmessungen
Breite 13 mm
Hoéhe 98 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 1189
Herstellerinformation
Hersteller Toshiba
Herstellerbezeichnung THNSNHO060GBST | THNSNJO6OWCST | THNSNJ060WCSU

Tabelle 79: 5AC801.SSDI-03, 5AC801.SSDI-03, 5AC801.SSDI-03 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgeréat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second
3) TBW: Terabyte written
4) Montageweise auf Slide-in compact.

3.9.8.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 39: 5AC801.SSDI-03 < Rev. CO - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 40: 5AC801.SSDI-03 Rev. DO - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 41: 5AC801.SSDI-03 = Rev. EO - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.9.9 5AC801.SSDI-04

3.9.9.1 Allgemeines

Dieses 128 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemein-

Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

heiten verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

Bei Verwendung in einem PPC800
Information:

Fir die Verwendung von Slide-in compact Laufwerken ist der Adapter 5AC803.BC02-00 zwingend er-

forderlich.

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.9.9.2 Bestelldaten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

Laufwerke

5AC801.SSDI-04 128 GByte SATA S

SD (MLC), Slide-in compact.

Optionales Zubehor

Laufwerke

5MMSSD.0128-01

128 GByte SSD MLC - Toshiba - SATA

3.9.9.3 Technische Daten

Vorsicht!

dung einer USV empfohlen.

Information:

Tabelle 80: 5AC801.SSDI-04 - Bestelldaten

Ein plétzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-
tiber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

5AC801.SSDI-04

Revision co | DO | EO
Allgemeines
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
GOST-R Ja
GL Ja"
Solid State Drive
Kapazitat 128 GByte
Datenverlasslichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 105 Bit Lesezugriffen
MTBF 1.500.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Wartung keine

kontinuierliches Lesen

max. 510 MByte/s

kontinuierliches Schreiben

max. 450 MByte/s

Tabelle 81: 5AC801.SSDI-04, 5AC801.SSDI-04, 5AC801.SSDI-04 - Technische Daten
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Produktbezeichnung

5AC801.SSDI-04

Revision co DO | EO
I0PS 2
4k lesen max. 85.000 (random)
4k schreiben max. 35.000 (random)
Endurance
MLC-Flash Ja
garantierte Datenmenge
garantiert 74 TBW | 100 TBW 3
Kompatibilitat SATA Revision 3.0 complient
ACS-2
SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ) Kommando
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 70°C -30 bis 85°C | -40 bis 85°C
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 8 bis 90%, nicht kondensierend 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 8 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 8 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 10 bis 2000 Hz: 20 g
Lagerung 10 bis 2000 Hz: 20 g
Transport 10 bis 2000 Hz: 20 g
Schock
Betrieb 1500 g, 0,5 ms
Lagerung 1500 g, 0,5 ms
Transport 1500 g, 0,5 ms
Meereshdhe
Betrieb -300 bis 12.192 m
Lagerung -300 bis 12.192 m
Transport -300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix 4
Abmessungen
Breite 13 mm
Héhe 98 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 1189
Herstellerinformation
Hersteller Toshiba
Herstellerbezeichnung THNSNH128GBST | THNSNJ128WCST | THNSNJ128WCSU

Tabelle 81: 5AC801.SSDI-04, 5AC801.SSDI-04, 5AC801.SSDI-04 - Technische Daten

1)

2)
3) TBW: Terabyte written
4) Montageweise auf Slide-|

in compact.

3.9.9.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

Relative Luftfeuchtigkeit [%RH] (nicht kondensierend
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Abbildung 42: 5AC801.SSDI-04 < Rev. CO - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 43: 5AC801.SSDI-04 Rev. DO - Temperatur Luftfeuchtediagramm

Relative Luftfeuchtigkeit [%RH] (nicht kondensierend)

Il
T

80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 10 O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
<Zgmm Temperatur [°C] mm>
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3.9.10 5AC801.SSDI-05

3.9.10.1 Allgemeines

Dieses 256 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemein-
heiten verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

Bei Verwendung in einem PPC800

Information:

Fir die Verwendung von Slide-in compact Laufwerken ist der Adapter 5AC803.BC02-00 zwingend er-

forderlich.

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.9.10.2 Bestelldaten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

Laufwerke

5AC801.SSDI-05

256 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.

Optionales Zubehor

Laufwerke

5MMSSD.0256-00

256 GByte SSD MLC - Toshiba - SATA

Tabelle 82: 5AC801.SSDI-05 - Bestelldaten

3.9.10.3 Technische Daten

Vorsicht!

Information:

Ein plétzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-
tiber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-
dung einer USV empfohlen.

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

5AC801.SSDI-05

Revision

Co

DO

Allgemeines

Zertifizierungen
CE
cULus
GOST-R
GL

Ja

Ja

Ja
Ja"®

Solid State Drive

Kapazitat

256 GByte

Datenverlasslichkeit

< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10'5 Bit Lesezugriffen

MTBF

1.500.000 Stunden

S.M.A.R.T. Support

Ja

Schnittstelle

SATA

Wartung

keine

kontinuierliches Lesen

max. 510 MByte/s

kontinuierliches Schreiben

max. 460 MByte/s

Tabelle 83: 5AC801.SSDI-05, 5AC801.SSDI-05 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5AC801.SSDI-05
Revision co |
I0PS 2
4k lesen max. 90.000 (random)
4k schreiben max. 35.000 (random)
Endurance
MLC-Flash Ja
garantierte Datenmenge
garantiert 148 TBW 2 200 TBW 2
Kompatibilitat SATA Revision 3.0 complient
ACS-2
SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ) Kommando
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -30 bis 85°C -40 bis 85°C
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 10 bis 2000 Hz: 20 g
Lagerung 10 bis 2000 Hz: 20 g
Transport 10 bis 2000 Hz: 20 g
Schock
Betrieb 1500 g, 0,5 ms
Lagerung 1500 g, 0,5 ms
Transport 1500 g, 0,5 ms
Meereshéhe
Betrieb -300 bis 12.192 m
Lagerung -300 bis 12.192 m
Transport -300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix 4
Abmessungen
Breite 13 mm
Héhe 98 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 1189
Herstellerinformation
Hersteller Toshiba
Herstellerbezeichnung THNSNJ256WCST | THNSNJ256WCSU

Tabelle 83: 5AC801.SSDI-05, 5AC801.SSDI-05 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

3) TBW: Terabyte written
4) Montageweise auf Slide-in compact.

3.9.10.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 45: 5AC801.SSDI-05 < Rev. CO - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Relative Luftfeuchtigkeit [%RH] (nicht kondensierend)
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Abbildung 46: 5AC801.SSDI-05 = Rev. DO - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.9.11 5SMMSSD.0060-00

3.9.11.1 Alilgemeines

Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

Dieses 60 GByte SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann als Ersatzteil oder Zubehdrteil verwendet werden. Die

SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

+ Ersatzlaufwerk fiir die SSD-Laufwerke 5AC801.SSDI-01 bzw. 5AC901.CSSD-01
» Zubehor fir APC510 (optionale SSD fiir I/0 Board)

3.9.11.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung

Abbildung

Laufwerke

5MMSSD.0060-00 60 GByte SSD MLC - Intel - SATA

Tabelle 84: 5SMMSSD.0060-00 - Bestelldaten

3.9.11.3 Technische Daten

Vorsicht!

dung einer USV empfohlen.

Information:

Ein plotzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-
tiber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und konnen von denen zum Gesamtgerit abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

5MMSSD.0060-00

Allgemeines

Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

cULus Hazloc Class 1 Division 2 Ja"®

GOST-R Ja
Solid State Drive
Kapazitat 60 GByte
Datenverlasslichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 10'® Bit Lesezugriffen
MTBF 1.200.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Wartung keine

kontinuierliches Lesen

max. 550 MByte/s bei SATA 6 GBit/s
max. 280 MByte/s bei SATA 3 GBit/s

kontinuierliches Schreiben

max. 475 MByte/s bei SATA 6 GBit/s
max. 245 MByte/s bei SATA 3 GBit/s

IOPS 2
4k lesen 15.000
4k schreiben
typisch 23.000
maximal 80.000
Endurance
MLC-Flash Ja

Tabelle 85: 5SMMSSD.0060-00 - Technische Daten

Panel PC 800 Anwenderhandbuch V 1.35

113

Kapitel 2
Technische Daten



Technische Daten e« Einzelkomponenten

Produktbezeichnung 5MMSSD.0060-00
Kompatibilitat SATA Revision 3.0 complient
ACS-2
SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ) Kommando
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 70°C
Lagerung -55 bis 95°C
Transport -55 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 5 bis 700 Hz: 2,17 g
Lagerung 5 bis 800 Hz: 3,13 g
Transport 5 bis 800 Hz: 3,13 g
Schock
Betrieb 1500 g, 0,5 ms
Lagerung 1500 g, 0,5 ms
Transport 1500 g, 0,5 ms
Meereshohe
Betrieb -300 bis 12.192 m
Lagerung -300 bis 12.192 m
Transport -300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 9,5 mm
Héhe 69 mm
Tiefe 100 mm
Gewicht 789
Herstellerinformation
Hersteller Intel
Herstellerbezeichnung SSDSC2CWO060A3

Tabelle 85: 5SMMSSD.0060-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerat die entsprechende Kennzeich-

nung tragt.

2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

3.9.11.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 47: 5SMMSSD.0060-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.9.12 5MMSSD.0060-01
3.9.12.1 Allgemeines

Dieses 60 GByte SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann als Ersatzteil oder Zubehdrteil verwendet werden. Die
SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

+ Ersatzlaufwerk fiir die SSD-Laufwerke 5AC801.SSDI-03 bzw. 5AC901.CSSD-03
» Zubehor fir APC510 (optionale SSD fiir I/0 Board)

3.9.12.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke
5MMSSD.0060-01 60 GByte SSD MLC - Intel - SATA

Tabelle 86: 5SMMSSD.0060-01 - Bestelldaten

3.9.12.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plotzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-
tiber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-
dung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und konnen von denen zum Gesamtgerit abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung 5MMSSD.0060-01
Revision co | DO | EO
Allgemeines
Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

cULus HazLoc Class 1 Division 2 Ja?®

GOST-R Ja
Solid State Drive
Kapazitat 60 GByte
Datenverlasslichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 105 Bit Lesezugriffen
MTBF 1.500.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Wartung keine
kontinuierliches Lesen max. 510 MByte/s
kontinuierliches Schreiben max. 430 MByte/s
IOPS 2

4k lesen max. 50.000 (random)

4k schreiben max. 25.000 (random)
Endurance
MLC-Flash Ja
garantierte Datenmenge

garantiert 35 TBW? | 47 TBW 3
Kompatibilitat SATA Revision 3.0 complient

ACS-2
SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ) Kommando

Tabelle 87: 5SMMSSD.0060-01, 5SMMSSD.0060-01, 5SMMSSD.0060-01 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5MMSSD.0060-01
Revision co | DO | EO
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 70°C | -30 bis 85°C | -40 bis 85°C
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 8 bis 90%, nicht kondensierend 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 8 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 8 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 10 bis 2000 Hz: 20 g
Lagerung 10 bis 2000 Hz: 20 g
Transport 10 bis 2000 Hz: 20 g
Schock
Betrieb 1500 g, 0,5 ms
Lagerung 1500 g, 0,5 ms
Transport 1500 g, 0,5 ms
Meereshohe
Betrieb -300 bis 12.192 m
Lagerung -300 bis 12.192 m
Transport -300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 9,5 mm 7 mm
Hohe 69 mm
Tiefe 100 mm
Gewicht 789
Herstellerinformation
Hersteller Toshiba
Herstellerbezeichnung THNSNHO060GBST | THNSNJOGOWCST | THNSNJO60WCSU

Tabelle 87: 5MMSSD.0060-01, 5MMSSD.0060-01, 5SMMSSD.0060-01 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerat die entsprechende Kennzeich-

nung tragt.
2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second
3) TBW: Terabyte written

3.9.12.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

Relative Luftfeuchtigkeit [%RH] (nicht kondensierend
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Abbildung 48: 5SMMSSD.0060-01 < Rev. CO - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 49: 5MMSSD.0060-01 Rev. DO - Temperatur Luftfeuchtediagramm

-

[$}]
—
T

Relative Luftfeuchtigkeit [%RH] (nicht kondensierend)
(o))
o

80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 10 O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

<Zgmm Temperatur [°C] mm>
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3.9.13 5MMSSD.0128-01
3.9.13.1 Allgemeines

Dieses 128 GByte SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann als Ersatzteil oder Zubehdrteil verwendet werden. Die
SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

+ Ersatzlaufwerk fiir die SSD-Laufwerke 5AC801.SSDI-04 bzw. 5AC901.CSSD-04
» Zubehor fir APC510 (optionale SSD fiir I/0 Board)

3.9.13.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke
5MMSSD.0128-01 128 GByte SSD MLC - Toshiba - SATA

Tabelle 88: 5SMMSSD.0128-01 - Bestelldaten

3.9.13.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plotzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-
uiber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-
dung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und konnen von denen zum Gesamtgerit abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung 5MMSSD.0128-01
Revision co | DO | EO
Allgemeines
Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

cULus HazLoc Class 1 Division 2 Ja"®

GOST-R Ja
Solid State Drive
Kapazitat 128 GByte
Datenverlasslichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 105 Bit Lesezugriffen
MTBF 1.500.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Wartung keine
kontinuierliches Lesen max. 510 MByte/s
kontinuierliches Schreiben max. 450 MByte/s
IOPS 2

4k lesen max. 85.000 (random)

4k schreiben max. 35.000 (random)
Endurance
MLC-Flash Ja
garantierte Datenmenge

garantiert 74 TBW | 100 TBW 2
Kompatibilitat SATA Revision 3.0 complient

ACS-2
SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ) Kommando

Tabelle 89: 5SMMSSD.0128-01, 5SMMSSD.0128-01, 5SMMSSD.0128-01 - Technische Daten
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Produktbezeichnung

5MMSSD.0128-01

Revision co | DO | EO
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 70°C | -30 bis 85°C | -40 bis 85°C
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 8 bis 90%, nicht kondensierend 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 8 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 8 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 10 bis 2000 Hz: 20 g
Lagerung 10 bis 2000 Hz: 20 g
Transport 10 bis 2000 Hz: 20 g
Schock
Betrieb 1500 g, 0,5 ms
Lagerung 1500 g, 0,5 ms
Transport 1500 g, 0,5 ms
Meereshohe
Betrieb -300 bis 12.192 m
Lagerung -300 bis 12.192 m
Transport -300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 9,5 mm 7 mm
Hohe 69 mm
Tiefe 100 mm
Gewicht 789
Herstellerinformation
Hersteller Toshiba
Herstellerbezeichnung THNSNH128GBST | THNSNJ128WCST | THNSNJ128WCSU

Tabelle 89: 5MMSSD.0128-01, 5MMSSD.0128-01, 5SMMSSD.0128-01 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerat die entsprechende Kennzeich-

nung tragt.
2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second
3) TBW: Terabyte written

3.9.13.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

Relative Luftfeuchtigkeit [%RH] (nicht kondensierend
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Abbildung 51: 5SMMSSD.0128-01 < Rev. CO - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 52: 5MMSSD.0128-01 Rev. DO - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 53: 5SMMSSD.0128-01 = Rev. EO - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.9.14 5MMSSD.0180-00

3.9.14.1 Allgemeines

Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

Dieses 180 GByte SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann als Erstzteil oder Zubehdrteil verwendet werden. Die

SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

+ Ersatzlaufwerk fiir die SSD-Laufwerke 5AC801.SSDI-02 bzw. 5AC901.CSSD-02
» Zubehor fir APC510 (optionale SSD fiir I/0 Board)

3.9.14.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung

Abbildung

Laufwerke

5MMSSD.0180-00 180 GByte SSD MLC - Intel - SATA

Tabelle 90: 5SMMSSD.0180-00 - Bestelldaten

3.9.14.3 Technische Daten

Vorsicht!

dung einer USV empfohlen.

Information:

Ein plotzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-
tiber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und konnen von denen zum Gesamtgerit abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

5MMSSD.0180-00

Allgemeines

Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

cULus Hazloc Class 1 Division 2 Ja"®

GOST-R Ja
Solid State Drive
Kapazitat 180 GByte
Datenverlasslichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 10'® Bit Lesezugriffen
MTBF 1.200.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Wartung keine

kontinuierliches Lesen

max. 550 MByte/s bei SATA 6 GBit/s
max. 280 MByte/s bei SATA 3 GBit/s

kontinuierliches Schreiben

max. 520 MByte/s bei SATA 6 GBit/s
max. 260 MByte/s bei SATA 3 GBit/s

IOPS 2
4k lesen 50.000
4k schreiben
typisch 60.000
maximal 80.000
Endurance
MLC-Flash Ja

Tabelle 91: SMMSSD.0180-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5MMSSD.0180-00
Kompatibilitat SATA Revision 3.0 complient
ACS-2
SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ) Kommando
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 70°C
Lagerung -55 bis 95°C
Transport -55 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 5 bis 700 Hz: 2,17 g
Lagerung 5 bis 800 Hz: 3,13 g
Transport 5 bis 800 Hz: 3,13 g
Schock
Betrieb 1500 g, 0,5 ms
Lagerung 1500 g, 0,5 ms
Transport 1500 g, 0,5 ms
Meereshohe
Betrieb -300 bis 12.192 m
Lagerung -300 bis 12.192 m
Transport -300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 9,5 mm
Héhe 69 mm
Tiefe 100 mm
Gewicht 789
Herstellerinformation
Hersteller Intel
Herstellerbezeichnung SSDSC2CW180A3

Tabelle 91: 5SMMSSD.0180-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerat die entsprechende Kennzeich-

nung tragt.

2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

3.9.14.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 54: 5SMMSSD.0180-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Technische Daten ¢ Einzelkomponenten
3.9.15 5MMSSD.0256-00
3.9.15.1 Allgemeines

Dieses 256 GByte SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann als Ersatzteil oder Zubehdrteil verwendet werden. Die
SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

+ Ersatzlaufwerk fiir die SSD-Laufwerke 5AC801.SSDI-05 bzw. 5AC901.CSSD-05
» Zubehor fir APC510 (optionale SSD fiir I/0 Board)

3.9.15.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke
5MMSSD.0256-00 256 GByte SSD MLC - Toshiba - SATA

Tabelle 92: 5SMMSSD.0256-00 - Bestelldaten

3.9.15.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plotzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-
uiber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-
dung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und konnen von denen zum Gesamtgerit abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung 5MMSSD.0256-00
Revision co | DO
Allgemeines
Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

cULus HazLoc Class 1 Division 2 Ja"
Solid State Drive
Kapazitat 256 GByte
Datenverlasslichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 105 Bit Lesezugriffen
MTBF 1.500.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Wartung keine
kontinuierliches Lesen max. 510 MByte/s
kontinuierliches Schreiben max. 460 MByte/s
IOPS 2

4k lesen max. 90.000 (random)

4k schreiben max. 35.000 (random)
Endurance
MLC-Flash Ja
garantierte Datenmenge

garantiert 148 TBW | 200 TBW 3
Kompatibilitat SATA Revision 3.0 complient

ACS-2
SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ) Kommando

Tabelle 93: 5SMMSSD.0256-00, 5SMMSSD.0256-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung

5MMSSD.0256-00

Revision co | DO
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -30 bis 85°C -40 bis 85°C
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 10 bis 2000 Hz: 20 g
Lagerung 10 bis 2000 Hz: 20 g
Transport 10 bis 2000 Hz: 20 g
Schock
Betrieb 1500 g, 0,5 ms
Lagerung 1500 g, 0,5 ms
Transport 1500 g, 0,5 ms
Meereshéhe
Betrieb -300 bis 12.192 m
Lagerung -300 bis 12.192 m
Transport -300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 7 mm
Héhe 69 mm
Tiefe 100 mm
Gewicht 789
Herstellerinformation
Hersteller Toshiba
Herstellerbezeichnung THNSNJ256WCST | THNSNJ256WCSU

1)
nung tragt.
2)

3) TBW: Terabyte written

3.9.15.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

Tabelle 93: 5SMMSSD.0256-00, 5SMMSSD.0256-00 - Technische Daten

IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerat die entsprechende Kennzeich-

Relative Luftfeuchtigkeit [%RH] (nicht kondensierend

-80 -70 -60

-50

=
S
o
[72)
c
©
'_
> Betrieb
c
=
[}
(o]
©
-
; ; i ; | ; ; ; ; ; ;
| I I I | I I I I | I
-40 -30 20 10 O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

<gmm Temperatur [°C] >

Abbildung 55: SMMSSD.0256-00 < CO - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.9.16 5AC801.ADAS-00

3.9.16.1 Allgemeines

Der Hard Disk Adapter ist ein Slide-in Adapter, in welchen man Slide-in compact Laufwerke stecken und somit
am B&R Industrie PC betreiben kann. Dieser Adapter kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten mit Slide-in

Laufwerkeinschub verwendet werden.

Bei Verwendung in einem PPC800
Information:

Fir die Verwendung von Slide-in Laufwerken ist die Expansion 5AC803.SX01-00 oder 5AC803.SX02-00

zwingend erforderlich.

3.9.16.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke
5AC801.ADAS-00 SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact L

Hard Disk in einem Slide-in Slot.

Tabelle 94: 5AC801.ADAS-00 - Bestelldaten

3.9.16.3 Technische Daten

Produktbezeichnung 5AC801.ADAS-00
Allgemeines
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
GOST-R Ja
GL Ja"®
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 22 mm
Hoéhe 172,5 mm
Tiefe 150 mm
Gewicht 328¢g

Tabelle 95: 5AC801.ADAS-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgeréat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
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3.9.17 5AC801.HDDS-00
3.9.17.1 Allgemeines

Diese 40 GByte Hard Disk ist fir den 24 Stunden Betrieb (24x7) spezifiziert und bietet zusatzlich eine erweiterte
Temperaturspezifikation (ET). Das Slide-in Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten mit Slide-in
Laufwerkeinschub verwendet werden.

Information:

Ein nachtraglicher Ein- und Ausbau eines Slide-in Laufwerkes ist jederzeit méglich.

Bei Verwendung in einem PPC800

Information:

Fiir die Verwendung von Slide-in Laufwerken ist die Expansion 5AC803.SX01-00 oder 5AC803.SX02-00
zwingend erforderlich.

Intern wird das Slide-in Laufwerk bei Steckung in den Slide-in Slot 1 als SATA und USB angesprochen.
3.9.17.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke
5AC801.HDDS-00 40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in; 24/7 Hard Disk mit erwei-

tertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual
zum Einsatz der Hard Disk.

Tabelle 96: 5AC801.HDDS-00 - Bestelldaten

3.9.17.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir diese Einzelkompo-
nente alleine giiltig und kdnnen von denen zum Gesamtgerit abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem
z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Kapitel 2
Technische Daten

Produktbezeichnung

5AC801.HDDS-00

Allgemeines

Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

GOST-R Ja

GL Ja"
Hard Disk
Kapazitat 40 GByte
Anzahl der Képfe 1
Anzahl der Sektoren 78.140.160
Bytes pro Sektor 512
Cache 8 MByte
Drehzahl 5400 rpm £1%
Hochlaufzeit typ. 3 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
MTBF 750.000 POH 2
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Zugriffszeit 5,6 ms

Tabelle 97: 5AC801.HDDS-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5AC801.HDDS-00
Datentransferrate
intern max. 450 MBits/s
zum / vom Host max. 150 MByte/s (Ultra-DMA Mode 5)
Positionierzeit
minimal (Spur zu Spur) 1ms
nominal (Lesezugriff) 12,5 ms
maximal (Lesezugriff) 23 ms
Umgebungsbedingungen
Temperatur 3
Betrieb 4 -30 bis 85°C
Betrieb - 24 Stunden 9 -30 bis 85°C
Lagerung -40 bis 95°C
Transport -40 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit ©
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 5 bis 500 Hz: 2 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock
Betrieb 300 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
150 g und 11 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
400 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
400 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshohe
Betrieb -300 bis 5000 m
Lagerung -300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix 7
Abmessungen
Breite 22 mm
Hoéhe 172,5 mm
Tiefe 150 mm
Gewicht 3879
Herstellerinformation
Hersteller Seagate
Herstellerbezeichnung ST940817SM

Tabelle 97: 5AC801.HDDS-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgeréat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 70°C Oberflachentemperatur.

3) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshéhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu-
und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.

4) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.

5) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.

6) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 15% pro Stunde.

7) Montageweise auf Slide-in compact.
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3.9.17.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 57: 5AC801.HDDS-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.9.18 5AC801.DVDS-00
3.9.18.1 Allgemeines

Das DVD-ROM Slide-in Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten mit Slide-in Laufwerkeinschub
verwendet werden.

Information:

Ein nachtraglicher Ein- und Ausbau eines Slide-in Laufwerkes ist jederzeit méglich.

Bei Verwendung in einem PPC800

Information:

Fiir die Verwendung von Slide-in Laufwerken ist die Expansion 5AC803.SX01-00 oder 5AC803.SX02-00
zwingend erforderlich.

Intern wird das Slide-in Laufwerk bei Steckung in den Slide-in Slot 1 als SATA und USB angesprochen.

3.9.18.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke
5AC801.DVDS-00 DVD-ROM SATA Laufwerk, Slide-in.

Tabelle 98: 5AC801.DVDS-00 - Bestelldaten

3.9.18.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir diese Einzelkompo-
nente alleine giiltig und kdnnen von denen zum Gesamtgerit abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem
z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

5AC801.DVDS-00

Allgemeines

Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
GOST-R Ja
GL Ja"
CD / DVD Laufwerk
Datentransferrate max. 1,5 GBit/s
Drehzahl max. 5090 rpm +1%
Gerauschpegel ca. 45 dBA in 50 cm Entfernung (voller Lesezugriff)

Kompatible Formate

CD-DA, CD-ROM Mode 1/ Mode 2
CD-ROM XA Mode 2 (Form 1, Form 2)
Photo CD (single/multi-session)
Enhanced CD, CD-Text
DVD-ROM, DVD-Video (Double Layer), DVD-R (Single/Multi-border), DVD-R DL (Sing-
le/Multi-border), DVD-RW (Single/Multi-border), DVD+R (Single/Multi session), DVD+R
DL (Single/Multi session), DVD+RW (Single/Multi session), DVD-RAM (4,7 GB, 2,6 GB)

Laserklasse

Class 1 Laser

Lebensdauer

60.000 POH (Power On Hours)

Schnittstelle

SATA

Tabelle 99: 5AC801.DVDS-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung

5AC801.DVDS-00

Hochlaufzeit

CD max. 19 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)

DVD max. 19 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Zugriffszeit

CD durchschnittlich 130 ms

DVD durchschnittlich 140 ms
Lesbare Medien

CD CD-ROM (12 cm, 8 cm), CD-A CD-R, CD-RW

DVD DVD-ROM, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R DVD+R DL, DVD+RW, DVD-RAM
Lesegeschwindigkeit

CD 24x

DVD 8x
Umgebungsbedingungen
Temperatur 2

Betrieb 5 bis 55°C ¥

Lagerung -20 bis 60°C

Transport -40 bis 65°C
Luftfeuchtigkeit

Betrieb 8 bis 80%, nicht kondensierend

Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend

Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration

Betrieb 5 bis 500 Hz: 0,2 g

Lagerung 5bis 500 Hz: 2 g

Transport 5bis 500 Hz: 2 g
Schock

Betrieb 5 gund 11 ms Dauer

Lagerung 60 g und 11 ms Dauer

200 g und 2 ms Dauer
Transport 60 g und 11 ms Dauer

200 g und 2 ms Dauer

Mechanische Eigenschaften

Abmessungen
Breite 22 mm
Hoéhe 172,5 mm
Tiefe 150 mm
Gewicht 4559

Tabelle 99: 5AC801.DVDS-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgeréat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

2) Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern . NN. Herabsenkung (Derating) der max. Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000

Meter ab 500 Meter . NN.
3) Oberflachentemperatur des Laufwerks.

3.9.18.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 58: 5AC801.DVDS-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.9.18.5 Hot-Plug Fihigkeit

Hardwarerevision BO des Slide-in DVD-ROM - 5AC801.DVDS-00 bietet keine SATA Hotplugfahigkeit. Andere

Hardwarerevisionen sind hotplugfahig.
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3.9.19 5AC801.DVRS-00
3.9.19.1 Allgemeines

Das DVD-R/RW Slide-in Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten mit Slide-in Laufwerkeinschub
verwendet werden.

Information:

Ein nachtraglicher Ein- und Ausbau eines Slide-in Laufwerkes ist jederzeit méglich.

Bei Verwendung in einem PPC800

Information:

Fiir die Verwendung von Slide-in Laufwerken ist die Expansion 5AC803.SX01-00 oder 5AC803.SX02-00
zwingend erforderlich.

Intern wird das Slide-in Laufwerk bei Steckung in den Slide-in Slot 1 als SATA und USB angesprochen.

3.9.19.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung

Laufwerke

DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in.
Optionales Zubehor

Sonstiges

OEM Nero CD-RW Software, nur in Verbindung mit einem CD-
RW Laufwerk erhaltlich.

Abbildung

5AC801.DVRS-00

5SWUTI.0000-00

Tabelle 100: 5AC801.DVRS-00 - Bestelldaten

3.9.19.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir diese Einzelkompo-
nente alleine giiltig und kdnnen von denen zum Gesamtgerit abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem
z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung 5AC801.DVRS-00

Allgemeines

Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
GOST-R Ja
GL Ja"
CD / DVD Laufwerk
Datenpufferkapazitat 2 MByte
Datentransferrate max. 33,3 MByte/s
Drehzahl max. 5160 rpm 1%
Gerauschpegel ca. 45 dBA in 50 cm Entfernung (voller Lesezugriff)

Kompatible Formate

CD-DA, CD-ROM Mode 1/ Mode 2
CD-ROM XA Mode 2 (Form 1, Form 2)

Photo CD (single/multi-session), Enhanced CD, CD-Text
DVD-ROM, DVD-R, DVD-R (Double Layer), DVD-RW, DVD-Video
DVD-RAM (4,7 GB, 2,6 GB)

DVD+R, DVD+R (Double Layer), DVD+RW

Laserklasse

Class 1 Laser

Lebensdauer

60.000 POH (Power On Hours)

Schnittstelle

SATA

Tabelle 101: 5AC801.DVRS-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung

5AC801.DVRS-00

Hochlaufzeit

CD max. 14 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)

DVD max. 15 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Zugriffszeit

CD durchschnittlich 140 ms (24x)

DVD durchschnittlich 150 ms (8x)
Lesbare Medien

CD CD/CD-ROM (12 cm, 8 cm), CD-R, CD-RW

DVD DVD-ROM, DVD-R, DVD-R (Double Layer), DVD-RW. DVD-RAM,

DVD+R, DVD+R (Double Layer),DVD+RW, DVD-RAM

Beschreibbare Medien

DVD+R (Double Layer)

CD CD-R, CD-RW

DVD DVD-R/RW, DVD-R (Double Layer), DVD-RAM (4,7 GB), DVD+R/RW, DVD+R (Double Layer)
Lesegeschwindigkeit

CD 24x

DVD 8x
Schreibgeschwindigkeit

CD-R 24x, 16x, 10x und 4x

CD-RW 24x, 16x, 10x und 4x

DVD+R 8x, 4x und 2,4x

6x, 4x und 2,4x

DVD+RW 4x und 2x
DVD-R 8x, 4x und 2x
DVD-R (Double Layer) 6x, 4x und 2x
DVD-RAM 2 5x, 3x und 2x
DVD-RW 6x, 4x und 2x
Schreibmethoden
CD Disc at once, Session at once, Packet write, Track at once
DVD Disc at once, Incremental, Over write, Sequential, Multi-session

Umgebungsbedingungen

Temperatur 3

Betrieb 5 bis 55°C 4

Lagerung -20 bis 60°C

Transport -40 bis 65°C
Luftfeuchtigkeit

Betrieb 8 bis 80%, nicht kondensierend

Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend

Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration

Betrieb 5 bis 500 Hz: 0,2 g

Lagerung 5bis 500 Hz: 2 g

Transport 5bis 500 Hz: 2 g
Schock

Betrieb bei max. 5 g und 11 ms Dauer

Lagerung bei max. 60 g und 11 ms Dauer

bei max. 200 g und 2 ms Dauer
Transport bei max. 60 g und 11 ms Dauer

bei max. 200 g und 2 ms Dauer

Mechanische Eigenschaften

Abmessungen
Breite 22 mm
Hoéhe 172,5 mm
Tiefe 150 mm
Gewicht 400 g

Tabelle 101: 5AC801.DVRS-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgeréat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) RAM Treiber werden vom Hersteller nicht zur Verfigung gestellt. Unterstiitzung der RAM Funktion durch die Brennsoftware ,Nero* (Best. Nr.
5SWUTI.0000-00) oder anderer Brennsoftwarepakete bzw. Treibern von Drittanbietern.

3) Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern. Herabsenkung (Derating) der max. Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter

ab 500 Metern G. NN.

4) Oberflachentemperatur des Laufwerks.
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3.9.19.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 59: 5AC801.DVRS-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.9.20 5ACPCI.RAIC-03
3.9.20.1 Allgemeines

Dieser SATA RAID Controller unterstitzt RAID Level 0 und 1 und ist in einen PCI Slot steckbar. Die verwendeten
Hard Disks sind flr den 24 Stunden Betrieb (24x7) spezifiziert und bieten zusatzlich eine erweiterte Temperatur-
spezifikation (ET).

« SATA RAID Controller

* RAID Level 0 (Aufteilung) und 1 (Spiegelung)

» 2 SATA Hard Disk Laufwerke (geeignet fur 24 Stunden Betrieb)

* Bendtigt nur 1 PCI Slot

+ Ubertragungsraten bis zu 150 MByte/s

\ Primary Hard Disk (HDD 0)

Secondary Hard Disk (HDD 1)

Zugriffsled (gelb) fir Primary (HDD 0)
und Secondary (HDD 1) Hard Disk

Abbildung 60: PCI SATA RAID Controller

Information:

Der PCI SATA RAID Controller kann nicht als Ersatz fiir eine ,,Unterbrechungsfreie Stromversorgung
(USV)“ eingesetzt werden. Wird das Betriebssystem nicht korrekt beendet, so wird dies beim néachs-
ten Starten des Systems als Fehlerzustand (bei RAID 1 Verbund) erkannt und ein kompletter Rebuild
durchgefiihrt. Dies nimmt in der Regel bei einer SpeichergréBe von 160 GByte ca. 160 Minuten (konfi-
gurierbar) in Anspruch.

3.9.20.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke
5ACPCI.RAIC-03 PCI RAID System SATA 2x 160 GByte; Hinweis: Beachten Sie

das Manual zum Einsatz der Harddisk.
Optionales Zubehor
Laufwerke

5ACPCI.RAIC-04 160 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil fuir SACPCI.RAIC-03; Hin-
weis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.

...
%
“
%.
% -
)

Tabelle 102: 5ACPCI.RAIC-03 - Bestelldaten
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3.9.20.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir diese Einzelkompo-
nente alleine giiltig und kdnnen von denen zum Gesamtgerit abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem
z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung 5ACPCI.RAIC-03
Allgemeines
Anzahl der Hard Disks 2
Zertifizierungen

CE Ja
Controller
Typ Sil 3512 SATA Link
Spezifikation Serial ATA 1.0
Datenlbertragungsrate max. 1,5 GBit/s (150 MByte/s)
RAID Level unterstiitzt RAID 0, 1
BIOS Extension ROM Bedarf ca. 32 kByte
Hard Disk
Kapazitat 160 GByte
Anzahl der Kopfe 3
Anzahl der Sektoren 312.581.808
Bytes pro Sektor 512
Cache 8 MByte
Drehzahl 5400 rpm £1%
Hochlaufzeit typ. 4 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer 5 Jahre
S.M.A.R.T. Support Ja
Zugriffszeit 5,56 ms
unterstiitzte Transfermodi SATA 1.0, PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA 0-5
Datentransferrate

intern max. 84,6 MBits/s

zum / vom Host max. 150 MByte/s
Positionierzeit

minimal (Spur zu Spur) 1,5ms

nominal (Lesezugriff) 12 ms

maximal (Lesezugriff) 22 ms
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme 0,3 A bei 3,3 V (PCI Bus)

1 A bei 5V (PCI Bus)

Umgebungsbedingungen

Temperatur "
Betrieb 2 -15 bis 80°C
Betrieb - 24 Stunden -15 bis 80°C
Lagerung -40 bis 95°C
Transport -40 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 8 bis 90%, nicht kondensierend 4
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend %
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend %
Vibration ©)
Betrieb (dauerhaft) 5 bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler
Betrieb (gelegentlich) 5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 5 bis 500 Hz: max. 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschadigung
Transport 5 bis 500 Hz: max. 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschadigung
Schock
Betrieb max. 125 g, 2 ms; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung max. 400 g, 2 ms; keine Beschadigung

max. 450 g, 1 ms; keine Beschadigung
max. 200 g, 0,5 ms; keine Beschadigung
Transport max. 400 g, 2 ms; keine Beschadigung
max. 450 g, 1 ms; keine Beschadigung
max. 200 g, 0,5 ms; keine Beschadigung

Meereshdhe
Betrieb -300 bis 3048 m
Lagerung -300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage " fix
Abmessungen
Breite 70 mm
Lange 100 mm
Hoéhe 9,5 mm

Tabelle 103: 5ACPCI.RAIC-03 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5ACPCI.RAIC-03
Gewicht 350 g
Herstellerinformation

Hersteller Fujitsu
Herstellerbezeichnung M120-ESW MHY2160BH-ESW

Tabelle 103: 5SACPCI.RAIC-03 - Technische Daten

1) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshéhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu-
und Abnahme darf pro Minute maximal 3°C betragen.

2) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.

3) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.

4) Maximalfeuchtigkeit bei 29°C.

5) Maximalfeuchtigkeit bei 40°C.

6) Bei Einsatz in vibrations- und schockgefahrdeten Bereichen besteht im Betrieb die Méglichkeit von Performanceeinbriichen (absinken der Ubertragungsrate).

7) Montageweise auf PCI Einschub.

3.9.20.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 61: 5SACPCI.RAIC-03 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
3.9.20.5 Treibersupport

Fir den Betrieb des PCI SATA RAID Controllers sind spezielle Treiber notwendig. Es stehen fiir die unterstiitzten
und freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber
zum Download bereit.

Ebenfalls auf der B&R Homepage ist die auf .NET basierende SATA Raid™ Serial ATA RAID Management Soft-
ware zu finden.

Information:

Benotigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzu-
laden.

3.9.20.6 Konfiguration

Konfiguration eines SATA RAID Verbundes 3 "Inbetriebnahme", Abschnitt 8 "Konfiguration eines SATA RAID Ver-
bundes" auf Seite 181.

3.9.20.7 Tauschen einer HDD

Eine Hard Disk kann im Fehlerfalle bei RAID1 (Spiegelung) Konfiguration einfach getauscht werden ohne das
System neu installieren zu miissen. Dazu ist die Ersatz SATA HDD 160GB 5ACPCI.RAIC-04 als Ersatzteil fiir eine
HDD verflgbar.

Eine Tauschanleitung dazu siehe Kapitel 7 "Wartung / Instandhaltung”, Abschnitt 14 "Tauschen einer PCI SATA
RAID Hard Disk bei RAID 1" auf Seite 368.
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3.9.21 5ACPCI.RAIC-04
3.9.21.1 Allgemeines

Die Hard Disk kann als Ersatzteil fir eine HDD des PCl SATA RAID Controllers 5ACPCI.RAIC-03 verwendet
werden.

3.9.21.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung
Laufwerke

160 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil fir SACPCI.RAIC-03; Hin-
weis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.

Abbildung

5ACPCI.RAIC-04

Tabelle 104: 5SACPCI.RAIC-04 - Bestelldaten

3.9.21.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fir diese Einzelkompo-
nente alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem
z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung 5ACPCI.RAIC-04

Allgemeines

Zertifizierungen
CE Ja
Hard Disk
Kapazitat 160 GByte
Anzahl der Képfe 3
Anzahl der Sektoren 312.581.808
Bytes pro Sektor 512
Cache 8 MByte
Drehzahl 5400 rpm 1%
Hochlaufzeit typ. 4 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer 5 Jahre
S.M.A.R.T. Support Ja
Zugriffszeit 5,56 ms
unterstiitzte Transfermodi SATA 1.0, PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA 0-5
Datentransferrate
intern max. 84,6 MBits/s

zum / vom Host
Positionierzeit

max. 150 MByte/s

minimal (Spur zu Spur) 1,5 ms
nominal (Lesezugriff) 12ms
maximal (Lesezugriff) 22 ms

Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme

0,3 A bei 3,3 V (PCI Bus)
1 Abei 5V (PCI Bus)

Umgebungsbedingungen

Temperatur "
Betrieb 2 -15 bis 80°C
Betrieb - 24 Stunden ¥ -15 bis 80°C
Lagerung -40 bis 95°C
Transport -40 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 8 bis 90%, nicht kondensierend 4
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend 5
Vibration ©

Betrieb (dauerhaft)
Betrieb (gelegentlich)
Lagerung

Transport

5 bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler
5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler
5 bis 500 Hz: max. 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschadigung
5 bis 500 Hz: max. 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschadigung

Tabelle 105: 5ACPCI.RAIC-04 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5ACPCI.RAIC-04
Schock
Betrieb max. 125 g, 2 ms; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung max. 400 g, 2 ms; keine Beschadigung
max. 450 g, 1 ms; keine Beschadigung
max. 200 g, 0,5 ms; keine Beschadigung
Transport max. 400 g, 2 ms; keine Beschadigung
max. 450 g, 1 ms; keine Beschadigung
max. 200 g, 0,5 ms; keine Beschadigung
Meereshohe
Betrieb -300 bis 3048 m
Lagerung -300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 70 mm
Lange 100 mm
Héhe 9,5 mm
Gewicht 350g
Herstellerinformation
Hersteller Fujitsu
Herstellerbezeichnung M120-ESW MHY2160BH-ESW

Tabelle 105: 5ACPCI.RAIC-04 - Technische Daten

1) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshéhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu-

und Abnahme darf pro Minute maximal 3°C betragen.
2) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
3) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
4) Maximalfeuchtigkeit bei 29°C.
5) Maximalfeuchtigkeit bei 40°C.

6) Bei Einsatz in vibrations- und schockgefahrdeten Bereichen besteht im Betrieb die Méglichkeit von Performanceeinbriichen (absinken der Ubertragungsrate).

3.9.21.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 62: 5ACPCI.RAIC-04 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.9.22 5ACPCI.RAIC-05
3.9.22.1 Allgemeines

Dieser SATA RAID Controller unterstitzt RAID Level 0 und 1 und ist in einen PCI Slot steckbar. Die verwendeten
250 GByte Hard Disks sind flr den 24 Stunden Betrieb (24x7) spezifiziert.

* SATA RAID Controller

* RAID Level 0 (Aufteilung) und 1 (Spiegelung)

» 2 SATA Hard Disk Laufwerke (geeignet fur 24 Stunden Betrieb)
» Bendtigt nur 1 PCI Slot

+ Ubertragungsraten bis zu 150 MByte/s

\ Primary Hard Disk (HDD 0)

Secondary Hard Disk (HDD 1)

Zugriffsled (gelb) fir Primary (HDD 0)
und Secondary (HDD 1) Hard Disk

Abbildung 63: PCI SATA RAID Controller

Information:

Der PCI SATA RAID Controller kann nicht als Ersatz fiir eine ,,Unterbrechungsfreie Stromversorgung
(USV)“ eingesetzt werden. Wird das Betriebssystem nicht korrekt beendet, so wird dies beim néachs-
ten Starten des Systems als Fehlerzustand (bei RAID 1 Verbund) erkannt und ein kompletter Rebuild
durchgefiihrt. Dies nimmt in der Regel bei einer SpeichergréBe von 250 GByte ca. 250 Minuten (konfi-
gurierbar) in Anspruch.

3.9.22.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke

5ACPCI.RAIC-05 PCI RAID System SATA 2x 250 GByte; Hinweis: Beachten Sie
das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

Optionales Zubehor

Laufwerke

5MMHDD.0250-00 250 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil fiur 5AC801.HDDI-03 und
5ACPCI.RAIC-05; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Ein-
satz der Hard Disk.

o

o0

e S

Tabelle 106: 5ACPCI.RAIC-05 - Bestelldaten
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Produktbezeichnung

5ACPCI.RAIC-05

Allgemeines
Anzahl der Hard Disks 2
Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

cULus Hazloc Class 1 Division 2 Ja?®

GOST-R Ja
Controller
Typ Sil 3512 SATA Link
Spezifikation Serial ATA 1.0
Dateniibertragungsrate max. 1,5 GBit/s (150 MByte/s)
RAID Level unterstitzt RAID 0, 1
BIOS Extension ROM Bedarf ca. 32 kByte
Hard Disk
Kapazitat 250 GByte
Anzahl der Kopfe 1
Anzahl der Sektoren 488.397.168
Bytes pro Sektor 512
Cache 8 MByte
Drehzahl 5400 rpm £0,2%
Hochlaufzeit typ. 3,6 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
S.M.A.R.T. Support Ja
Zugriffszeit 5,56 ms

unterstitzte Transfermodi

SATA 1.0, Serial ATA Revision 2.6
P10 Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA Modus 0-6

Datentransferrate
intern
zum / vom Host

max. 1175 MBit/s
max. 150 MByte/s

Positionierzeit
minimal (Spur zu Spur)
nominal (Lesezugriff)
maximal (Lesezugriff)

1ms
14 ms
30 ms

Elektrische Eigenschaften

Leistungsaufnahme

0,3 A bei 3,3V (PCI Bus)
1 Abei 5V (PCI Bus)

Umgebungsbedingungen

Temperatur 2

Betrieb (dauerhaft)
Betrieb (gelegentlich)

Betrieb 3 0 bis 60°C

Betrieb - 24 Stunden 4 0 bis 60°C

Lagerung -40 bis 70°C

Transport -40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit

Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend

Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend

Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration ©

5 bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler
5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler

Lagerung 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschadigung
Transport 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschadigung
Schock ©
Betrieb max. 125 g, 2 ms; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung max. 400 g, 2 ms; keine Beschadigung
max. 500 g, 1 ms; keine Beschadigung
max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschadigung
Transport max. 400 g, 2 ms; keine Beschadigung
max. 500 g, 1 ms; keine Beschadigung
max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschadigung
Meereshohe
Betrieb - 300 bis 3048 m
Lagerung - 300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix 7
Gewicht 350 g
Herstellerinformation
Hersteller Seagate
Herstellerbezeichnung ST9250315AS

Tabelle 107: 5ACPCI.RAIC-05 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerat die entsprechende Kennzeich-

nung tragt.

2) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshéhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu-

und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.

3) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
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4) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.

5) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 30% pro Stunde.

6) Bei Einsatz in vibrations- und schockgefahrdeten Bereichen besteht im Betrieb die Mdglichkeit von Performanceeinbriichen (absinken der Ubertragungsrate).
7) Montageweise auf PCI Einschub.

3.9.22.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 64: 5ACPCI.RAIC-05 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.9.22.5 Treibersupport

Fir den Betrieb des PCI SATA RAID Controllers sind spezielle Treiber notwendig. Es stehen fiir die unterstiitzten
und freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber
zum Download bereit.

Ebenfalls auf der B&R Homepage ist die auf .NET basierende SATA Raid™ Serial ATA RAID Management Soft-
ware zu finden.

Information:

Bendtigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzu-
laden.

3.9.22.6 Konfiguration

Konfiguration eines SATA RAID Verbundes 3 "Inbetriebnahme", Abschnitt 8 "Konfiguration eines SATA RAID Ver-
bundes" auf Seite 181.

3.9.22.7 Tauschen einer HDD

Eine Hard Disk kann im Fehlerfalle bei RAID1 (Spiegelung) Konfiguration einfach getauscht werden ohne das
System neu installieren zu missen. Dazu ist die Ersatz SATA HDD 250GB 5MMHDD.0250-00 als Ersatzteil fur
eine HDD verfligbar.

Eine Tauschanleitung dazu siehe "Tauschen einer PCI SATA RAID Hard Disk bei RAID 1" auf Seite 368.

142 Panel PC 800 Anwenderhandbuch V 1.35


http://www.br-automation.com

Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

3.9.23 5ACPCI.RAIC-06
3.9.23.1 Allgemeines

Dieser SATA RAID Controller unterstitzt RAID Level 0 und 1 und ist in einen PCI Slot steckbar. Die verwendeten
500 GByte Hard Disks sind fiir den 24 Stunden Betrieb (24x7) spezifiziert.

« SATA RAID Controller

* RAID Level 0 (Aufteilung) und 1 (Spiegelung)

» 2x 500 GByte SATA Hard Disk (geeignet fiir 24 Stunden Betrieb)

* Bendtigt nur 1 PCI Slot

+ Ubertragungsraten bis zu 150 MByte/s

T
.
T

::PIH il

Primary Hard Disk (HDD 0)

Secondary Hard Disk (HDD 1)

Zugriffsled (gelb) fur Primary (HDD 0)
und Secondary (HDD 1) Hard Disk

Abbildung 65: PCI SATA RAID Controller

Information:

Der PCI SATA RAID Controller kann nicht als Ersatz fiir eine ,,Unterbrechungsfreie Stromversorgung
(USV)“ eingesetzt werden. Wird das Betriebssystem nicht korrekt beendet, so wird dies beim nachs-
ten Starten des Systems als Fehlerzustand (bei RAID 1 Verbund) erkannt und ein kompletter Rebuild
durchgefiihrt. Dies nimmt in der Regel bei einer SpeichergroBe von 500 GByte ca. 500 Minuten (konfi-
gurierbar) in Anspruch.

3.9.23.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke

5ACPCI.RAIC-06 PCI RAID System 2x 500 GByte - SATA
Optionales Zubehor
Laufwerke

5MMHDD.0500-00 500 GByte Hard Disk - SATA

d |

Tabelle 108: 5SACPCI.RAIC-06 - Bestelldaten

Panel PC 800 Anwenderhandbuch V 1.35 143

Kapitel 2
Technische Daten



Technische Daten e« Einzelkomponenten

3.9.23.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

5ACPCI.RAIC-06

Allgemeines

zum / vom Host

Kapazitat 2x 500 GByte
Anzahl der Hard Disks 2
Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

cULus HazlLoc Class 1 Division 2 Ja"®

GOST-R Ja
Controller
Typ Sil 3512 SATA Link
Spezifikation Serial ATA 1.0
Datenlbertragungsrate max. 1,5 GBit/s (150 MByte/s)
RAID Level unterstitzt RAID 0, 1
BIOS Extension ROM Bedarf ca. 32 kByte
Hard Disk 2
Kapazitat 500 GByte
Anzahl der Kopfe 2
Anzahl der Sektoren 976.773.168
Bytes pro Sektor 512 (logical) / 4096 (physical)
Cache 16 MByte
Drehzahl 5400 rpm +0,2%
Hochlaufzeit typ. 3,5 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer 5 Jahre
MTBF 1.000.000 POH &
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Zugriffszeit 5,5 ms
unterstitzte Transfermodi SATA Il
Datentransferrate

intern max. 147 MByte/s

max. 150 MByte/s (SATA 1), max. 300 MByte/s (SATA II)

Positionierzeit

Betrieb (dauerhaft)
Betrieb (gelegentlich)

nominal (Lesezugriff) 11 ms

maximal (Lesezugriff) 21 ms
Umgebungsbedingungen
Temperatur 4

Betrieb % 0 bis 60°C

Betrieb - 24 Stunden © 0 bis 60°C

Lagerung -40 bis 70°C

Transport -40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit 7

Betrieb 8 bis 90%, nicht kondensierend

Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend

Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration 8

5 bis 500 Hz: 0,125 g; keine nicht behebbaren Fehler
5 bis 500 Hz: 0,25 g; keine nicht behebbaren Fehler

Lagerung 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock
Betrieb 200 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshéhe
Betrieb -305 bis 3048 m
Lagerung -305 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix 9
Tabelle 109: 5ACPCI.RAIC-06 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5ACPCI.RAIC-06
Gewicht 350 g
Herstellerinformation

Hersteller Western Digital
Herstellerbezeichnung WD5000LUCT

Tabelle 109: 5SACPCI.RAIC-06 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerat die entsprechende Kennzeich-
nung tragt.

2) Technische Daten fiir eine Hard Disk.

3) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 25°C Oberflachentemperatur.

4) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshéhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu-
und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.

5) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.

6) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.

7) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 20% pro Stunde.

8) Bei Einsatz in vibrations- und schockgefahrdeten Bereichen besteht im Betrieb die Méglichkeit von Performanceeinbriichen (absinken der Ubertragungsrate).

9) Montageweise auf PCI Einschub.

3.9.23.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 66: 5ACPCI.RAIC-06 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
3.9.23.5 Treibersupport

Fir den Betrieb des PCI SATA RAID Controllers sind spezielle Treiber notwendig. Es stehen fiir die unterstitzten
und freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber
zum Download bereit.

Ebenfalls auf der B&R Homepage ist die auf .NET basierende SATA Raid™ Serial ATA RAID Management Soft-
ware zu finden.

Information:

Bendétigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzu-
laden.

3.9.23.6 Konfiguration

Konfiguration eines SATA RAID Verbundes 3 "Inbetriebnahme”, Abschnitt 8 "Konfiguration eines SATA RAID Ver-
bundes" auf Seite 181.

3.9.23.7 Tauschen einer HDD

Eine Hard Disk kann im Fehlerfalle bei RAID1 (Spiegelung) Konfiguration einfach getauscht werden ohne das
System neu installieren zu missen. Dazu ist die Ersatz SATA HDD 500 GByte 5SMMHDD.0500-00 als Ersatzteil
fur eine Hard Disk verflgbar.

Eine Tauschanleitung dazu siehe "Tauschen einer PCl SATA RAID Hard Disk bei RAID 1" auf Seite 368.
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3.9.24 5SMMHDD.0250-00
3.9.24.1 Allgemeines

Diese 250 GByte Hard Disk kann als Ersatzteil oder als Zubehorteil verwendet werden.

» 250 GByte Hard Disk

» Ersatz Hard Disk fiir die Hard Disk 5AC801.HDDI-03 oder fiir den RAID Controller 5SACPCI.RAIC-05
» Zubehdr fur APC510 (optionale Hard Disk fur 1/0-Board)

+ fir 24 Stunden Betrieb spezifiziert

*+ S.M.A.R.T. Support

3.9.24.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung

Laufwerke

250 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil fur 5AC801.HDDI-03 und
5ACPCI.RAIC-05; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Ein-
satz der Hard Disk.

Abbildung

5MMHDD.0250-00

Tabelle 110: SMMHDD.0250-00 - Bestelldaten

3.9.24.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plotzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-
tiber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-
dung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir diese Einzelkompo-
nente alleine giiltig und konnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem
z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

SMMHDD.0250-00

Allgemeines

Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
cULus Hazloc Class 1 Division 2 Ja"®
GOST-R Ja
Hard Disk
Kapazitat 250 GByte
Anzahl der Kopfe 1
Anzahl der Sektoren 488.397.168
Bytes pro Sektor 512
Cache 8 MByte
Drehzahl 5400 rpm +0,2%
Hochlaufzeit typ. 3,6 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
MTBF 550.000 POH 2
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Zugriffszeit 5,56 ms

unterstitzte Transfermodi

SATA 1.0, Serial ATA Revision 2.6
PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA Modus 0-6

Datentransferrate
intern
zum / vom Host

max. 1175 MBit/s
max. 150 MByte/s (SATA 1), max. 300 MByte/s (SATA II)

Tabelle 111: SMMHDD.0250-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung

SMMHDD.0250-00

Positionierzeit

minimal (Spur zu Spur) 1ms
nominal (Lesezugriff) 14 ms
maximal (Lesezugriff) 30 ms
Umgebungsbedingungen
Temperatur 3
Betrieb 4 0 bis 60°C
Betrieb - 24 Stunden % 0 bis 60°C
Lagerung -40 bis 70°C
Transport -40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit ©
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 5 bis 500 Hz: 0,5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock
Betrieb 350 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
1000 g und 1 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
600 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
1000 g und 1 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
600 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshdhe
Betrieb -300 bis 3048 m
Lagerung -300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 9,5 mm
Hoéhe 69 mm
Tiefe 100 mm
Gewicht 100 g
Herstellerinformation
Hersteller Seagate
Herstellerbezeichnung ST9250315AS

Tabelle 111: SMMHDD.0250-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerat die entsprechende Kennzeich-

nung tragt.

Kapitel 2
Technische Daten

2) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 25°C Oberflachentemperatur.

3) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshéhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu-
und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.

4) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.

5) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.

6) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 30% pro Stunde.

3.9.24.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

Relative Luftfeuchtigkeit [%RH] (nicht kondensierend

Lagerung Betrieb
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Abbildung 67: 5SMMHDD.0250-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.9.25 5SMMHDD.0500-00

3.9.25.1 Allgemeines

Diese 500 GByte Hard Disk kann als Ersatzteil oder als Zubehorteil verwendet werden.

» 500 GByte Hard Disk

» Ersatz Hard Disk fiir die Hard Disk 5AC801.HDDI-04 bzw. 5AC901.CHDD-01 oder fiir den RAID Controller

5ACPCI.RAIC-06

» Zubehor fir APC510 (optionale Hard Disk fiir I/O-Board)

 fir 24 Stunden Betrieb spezifiziert
+ S.M.A.R.T. Support

3.9.25.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke
5MMHDD.0500-00 500 GByte Hard Disk - SATA

Tabelle 112: SMMHDD.0500-00 - Bestelldaten

3.9.25.3 Technische Daten

Vorsicht!

dung einer USV empfohlen.

Information:

Ein plétzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-
tiber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

SMMHDD.0500-00

Allgemeines
Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

cULus HazLoc Class 1 Division 2 Ja"®

GOST-R Ja
Hard Disk
Kapazitat 500 GByte
Anzahl der Kopfe 2
Anzahl der Sektoren 976.773.168
Bytes pro Sektor 512 (logical) / 4096 (physical)
Cache 16 MByte
Drehzahl 5400 rpm +0,2%
Hochlaufzeit typ. 3,5 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer 5 Jahre
MTBF 1.000.000 POH 2
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Zugriffszeit 5,5 ms

Tabelle 113: 5SMMHDD.0500-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung

SMMHDD.0500-00

unterstitzte Transfermodi

SATA Il

Datentransferrate
intern
zum / vom Host

max. 147 MByte/s
max. 150 MByte/s (SATA I), max. 300 MByte/s (SATA Il)

Positionierzeit

Betrieb (dauerhaft)
Betrieb (gelegentlich)

nominal (Lesezugriff) 11 ms

maximal (Lesezugriff) 21 ms
Umgebungsbedingungen
Temperatur 3

Betrieb 4 0 bis 60°C

Betrieb - 24 Stunden 9 0 bis 60°C

Lagerung -40 bis 70°C

Transport -40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit ©

Betrieb 8 bis 90%, nicht kondensierend

Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend

Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration

5 bis 500 Hz: 0,25 g; keine nicht behebbaren Fehler
5 bis 500 Hz: 0,5 g; keine nicht behebbaren Fehler

Lagerung 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock
Betrieb 400 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshohe
Betrieb -305 bis 3048 m
Lagerung -305 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 7 mm
Hoéhe 69 mm
Tiefe 100 mm
Gewicht 100 g
Herstellerinformation
Hersteller Western Digital

Herstellerbezeichnung

WD5000LUCT

Tabelle 113: SMMHDD.0500-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerat die entsprechende Kennzeich-

nung tragt.

2) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 25°C Oberflachentemperatur.
3) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshéhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu-

und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.
4) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
5) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
6) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 20% pro Stunde.

3.9.25.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 68: 5SMMHDD.0500-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.10 Liifter Kit

Information:

Lifter sind notwendig, wenn Komponenten eingesetzt werden, die eine eingeschrankte Umgebungs-
temperatur aufweisen, z.B. DVD Combo, PCI Karten.

Die Liifter bzw. Staubfilter stellen ein VerschleifRteil dar und miissen in angemessenem Abstand kon-
trolliert und bei nicht ausreichender Funktion (z. B. durch Verschmutzung) gereinigt oder ausgetauscht
werden.

3.10.1 5AC803.FA01-00
3.10.1.1 Allgemeines

Dieses Lifter Kit kann optional bei PPC800 Systemeinheiten ohne Expansion eingebaut werden.

3 Lufter 240 mm montiert auf Rahmen

Staubfilter

Abbildung 69: 5AC803.FA01-00 - Lufter Kit
3.10.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Lifter Kit
5AC803.FA01-00 PPCB800 Lufter Kit fir Systemeinheiten ohne Expansion.

Tabelle 114: 5AC803.FA01-00 - Bestelldaten

3.10.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung 5AC803.FA01-00

Allgemeines

Anzahl der Lifter 3

Drehzahl max. 6100 rpm

Gerauschpegel 21dB

Lebensdauer 29000 Stunden bei 70°C
95000 Stunden bei 20°C

Typ doppelt kugelgelagert

Tabelle 115: 5AC803.FA01-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5AC803.FA01-00
Zertifizierungen
CE Ja
GOST-R Ja
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Lifter
Breite 40 mm
Hoéhe 40 mm
Tiefe 10 mm

Tabelle 115: 5AC803.FA01-00 - Technische Daten
3.10.2 5AC803.FA02-00
3.10.2.1 Allgemeines

Dieses Liufter Kit kann optional bei PPC800 Systemeinheiten mit der 1 Slot Expansion eingebaut werden.

1 Lifter 270 mm

2 Lifter 240 mm montiert auf Rahmen

montiert auf Rahmen

Staubfilter

Filterspange

3.10.2.2 Bestelldaten

Abbildung 70: 5AC803.FA02-00 - Lifter Kit

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

Liifter Kit

5AC803.FA02-00

PPC800 Lufter Kit fur Systemeinheiten mit der Expansion
5AC803.5X01-00.

Tabelle 116: 5AC803.FA02-00 - Bestelldaten

3.10.2.3 Technische Daten

Produktbezeichnung

5AC803.FA02-00

Allgemeines

Anzahl der Lifter 3
Drehzahl Lifter 1, 2: max. 6100 rpm
Lifter 3: 4300 rpm £ 10%
Gerauschpegel Lufter 1, 2: 21 dB
Lifter 3: 5 dB
Lebensdauer Lifter 1, 2: 29000 Stunden bei 70°C, 95000 Stunden bei 20°C
Lifter 3: 60000 Stunden bei 40°C

Typ doppelt kugelgelagert
Zertifizierungen

CE Ja

GOST-R Ja

Tabelle 117: 5AC803.FA02-00 - Technische Daten

Panel PC 800 Anwenderhandbuch V 1.35

151

Kapitel 2
Technische Daten



Technische Daten e« Einzelkomponenten

Produktbezeichnung 5AC803.FA02-00

Mechanische Eigenschaften

Abmessungen
Lafter

Breite Lifter 1, 2: 40 mm

Lifter 3: 70 mm
Lifter 1, 2: 40 mm
Lifter 3: 70 mm
Lifter 1, 2: 10 mm
Lufter 3: 15 mm

Hoéhe

Tiefe

Tabelle 117: 5AC803.FA02-00 - Technische Daten
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3.10.3 5AC803.FA03-00
3.10.3.1 Allgemeines

Dieses Liufter Kit kann optional bei PPC800 Systemeinheiten mit der 2 Slot Expansion eingebaut werden.

3 Lufter 40 mm montiert auf Rahmen

Staubfilter

1 Lufter 70 mm
montiert auf Rahmen

Abbildung 71: 5AC803.FA03-00 - Lufter Kit

3.10.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Lifter Kit
5AC803.FA03-00 PPCB800 Lufter Kit fur Systemeinheiten mit der Expansion

5AC803.5X02-00.

Tabelle 118: 5AC803.FA03-00 - Bestelldaten

3.10.3.3 Technische Daten

Produktbezeichnung 5AC803.FA03-00
Allgemeines
Anzahl der Lifter 4
Drehzahl Lifter 1, 2, 3: max. 6100 rpm
Lufter 4: 4300 rpm + 10%
Gerauschpegel Lifter 1, 2, 3: 21 dB
Lifter 4: 5 dB
Lebensdauer Lufter 1, 2, 3: 29000 Stunden bei 70°C, 95000 Stunden bei 20°C
Lufter 4: 60000 bei 40°C
Typ doppelt kugelgelagert
Zertifizierungen
CE Ja
GOST-R Ja

Tabelle 119: 5AC803.FA03-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5AC803.FA03-00
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Lafter
Breite Lifter 1, 2, 3: 40 mm

Lifter 4: 70 mm
Lifter 1, 2, 3: 40 mm
Lifter 4: 70 mm
Lifter 1, 2, 3: 10 mm
Lifter 4: 15 mm

Hoéhe

Tiefe

Tabelle 119: 5AC803.FA03-00 - Technische Daten
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Inbetriebnahme + Montage

Kapitel 3 * Inbetriebnahme

1 Montage

Gefahr!

* Die gesamte Spannungsversorgung muss getrennt werden, bevor Abdeckungen oder Kompo-
nenten des Gerats entnommen und Zubehor, Hardware oder Kabel installiert bzw. entfernt wer-
den.

* Das Netzkabel vom Gerét und von der Spannungsversorgung entfernen.

* Bevor das Gerit an die Spannungsversorgung angeschlossen und eingeschaltet wird, miissen
alle Abdeckungen und Komponenten, Zubehor, Hardware und Kabel montiert bzw. befestigt
sein.

Die B&R Industrie PCs werden mit den am Gehause befindlichen Montageklammern bzw. Klemmblécken (ver-
schiedene Ausfihrungen mdéglich) vorzugsweise in Wanddurchbriichen montiert.

1.1 Wichtige Informationen zur Montage

Es missen die klimatischen Umgebungsbedingungen beachtet werden.

Beim Einbau in ein geschlossenes Gehduse, muss ausreichend Volumen zur Luftumwalzung vorhanden
sein.

Das Gerat muss auf planer, sauberer und gratfreier Oberflache montiert werden.

Das Gerat ist nur fur den Betrieb in geschlossenen Rdumen zugelassen.

Das Gerat darf nicht direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden.

Die Liftungslocher dirfen nicht verdeckt werden.

Bei der Montage des Gerats sind unbedingt die zuldssigen Einbaulagen zu beachten.

Es ist darauf zu achten, dass die Wand oder das Schaltschrankblech das vierfache Gesamtgewicht des
Geréts tragen kann.

Beim Anschluss von Kabeln (DVI, SDL, USB, etc.) ist auf den Biegeradius zu achten.

Das Gerat muss so montiert werden, dass Reflexionen auf dem Bildschirm weitestgehend vermieden wer-
den.

Das Gerat muss so montiert werden, dass es vom Anwender optimal einsehbar ist.
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1.2 Montage mit Klemmblécken

Kunststoff (PA6) Kunststoff (PA6)
mit Federn ohne Federn
Offnen Offnen
Schlielen Schliellen

) I
o £
[3) [
= A=
= £
= £
2 2
¢ N

Feder

Klemmhebel Klemmhebel

Abbildung 72: Klemmblock

Die Klemmblécke sind fiir eine maximale Starke des zu klemmenden Materials von 10 mm ausgelegt, minimal darf
die Materialstarke 2 mm betragen.

Fir das Anziehen bzw. Lésen der Schraube wird ein Innensechskantschlissel (Gr. 3) bendtigt. Das maximale
Anzugsmoment des Klemmblockes betragt 0,5 Nm.

Das Gerat muss an einer planen, sauberen und gratfreien Oberflache montiert werden da Unebenheiten beim

Anziehen der Schrauben zu Beschadigungen des Displays und zum Eindringen von Staub und Wasser fiihren
kdnnen.
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1.3 Einbaulagen

Inbetriebnahme + Montage

Ein PPC800 System darf nur wie nachfolgend abgebildet bzw. beschrieben montiert werden.

1.3.1 Einbaulage 0° und +/- 45°

o
°

A5° +450

=

sg!

Abbildung 73: Einbaulage 0° und +/-45°

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Abstande wie in Abschnitt "Luftzirkulationsabstédnde" auf Seite
160 eingehalten werden, um eine naturliche Luftzirkulation zu erreichen.
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1.3.2 Einbaulage mit 5AC801.DVRS-00

5° +30°

et

[

s

Abbildung 74: Einbaulage mit 5AC801.DVRS-00

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Abstande wie in Abschnitt "Luftzirkulationsabstéande" auf Seite
160 eingehalten werden, um eine naturliche Luftzirkulation zu erreichen.
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1.3.3 Einbaulage mit 5AC801.DVDS-00

Inbetriebnahme + Montage

0° +30°

et

s

Abbildung 75: Einbaulage mit 5AC801.DVDS-00

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Abstande wie in Abschnitt "Luftzirkulationsabstéande" auf Seite
160 eingehalten werden, um eine naturliche Luftzirkulation zu erreichen.
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1.4 Luftzirkulationsabstiande

Um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewahrleisten ist oberhalb, unterhalb, seitlich und rickseitig des Panel
PC 800 ein spezifizierter Freiraum vorzusehen. Der minimal spezifizierte Freiraum kann den nachfolgenden Zeich-
nungen entnommen werden. Dieser ist fir sdmtliche Panel PC 800 Varianten giiltig.

Seitenansicht

NI 2
o]

%]
3§ £
£ €
Luftaustritt € o
7 S

mindestens
50 mm Abstand

e)
C
]
N

[%2]
— g £
Lufteintritt S| E
o
2

Rickansicht
mindestens mindestens
10 mm Abstand 10 mm Abstand
N
[-] [ \ \
() Ao
o
#w* g ‘"77

5 o = o @ ®

©

Abbildung 76: Abstande fur Luftzirkulation

Information:
Die angegebenen Luftzirkulationsabsténde gelten fiir den Worst Case Betrieb bei der maximal spezifi-
zierten Umgebungstemperatur (siehe "Temperaturangaben” im Kapitel "Technische Daten").

Koénnen die angegebenen Luftzirkulationsabstande nicht eingehalten werden, sind die maximal spe-
zifizierten Temperaturen der Temperatursensoren (siehe "Temperatursensorpositionen" im Kapitel
"Technische Daten") vom Anwender zu iiberwachen und bei Uberschreiten dieser Werte entsprechen-

de MaRnahmen zu setzen.

160
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Inbetriebnahme ¢ Anschluss von Kabeln

2 Anschluss von Kabeln

Beim Anschluss bzw. der Verlegung von Kabeln muss die Biegeradiusspezifikation eingehalten werden.
Information:

Das maximale Anzugsdrehmoment der Fixierschrauben betragt 0,5 Nm.

||| it

Fixierschrauben

Biegeradius

Fixierschrauben

Abbildung 77: Biegeradius Kabelanschluss (Symbolbild)
Information:

Der spezifizierte Biegeradius ist den technischen Daten des jeweiligen Kabels zu entnehmen.
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3 Erdungskonzept

Die Funktionserde ist ein Strompfad niedriger Impedanz zwischen Stromkreisen und Erde, der nicht als Schutz-
mafnahme sondern z.B. zur Verbesserung der Storfestigkeit gedacht ist. Sie dient lediglich der Stérungsableitung
und nicht als Beriihrungsschutz fiir Personen.

Das Gerat verfugt tiber 2 Funktionserde-Anschlisse:

* Spannungsversorgung
» Erdungsanschluss

Um eine sichere Ableitung von elektrischen Stérungen zu gewahrleisten, sind folgende Punkte zu beachten:

+ Gerat auf moglichst kurzem Weg mit dem zentralen Erdungspunkt am Schaltschrank verbinden.

» Ausfliihrung der Kabel mit mind. 2,5 mm? pro Anschluss; wird ein Kabel mit Aderendhiilse an der Feldklem-
me 0TB103.9 oder 0TB103.91 verwendet ist ein Kabel mit maximal 1,5 mm? pro Anschluss mdglich.

» Schirmungskonzept der Leiter beachten; alle an das Gerat angeschlossenen Datenkabel sind mit ge-
schirmten Leitungen auszufiihren.

Die Funktionserde ist am B&R Gerat mit folgendem Symbol gekennzeichnet: @

Schaltschrank

— Erdungsschiene

Erdungsanschluss
Spannungsversorgung

min. 2,5mm?

min. 1,5mm?

Abbildung 78: Erdungskonzept
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4 Allgemeine Anleitung zur Vorgehensweise bei Temperaturtests

Zweck dieser Anleitung ist die allgemeine Vorgehensweise von applikationsspezifischen Temperaturtests mit B&R
Industrie PCs oder Power Panels zu erklaren. Diese Anleitung stellt jedoch lediglich eine Richtlinie dar.

4.1 Vorgehensweise

Um genaue Ergebnisse zu erhalten, sollten die Testbedingungen den Bedingungen im Feldeinsatz entsprechen.
Dies bedeutet, dass wahrend den Temperaturtests die Zielapplikation laufen sollte, der PC im spater verwendeten
Schaltschrankgehduse montiert sein sollte, etc.

Weiters sollte ein Temperatursensor fir das zu testende Gerat montiert werden, um die Umgebungstemperatur
laufend zu Gberwachen. Um korrekte Werte zu erhalten, ist dieser in einem Abstand von ca. 5 bis 10 cm vom B&R
Industrie PC, in der Nahe der Luftansaugung (nicht in der Nahe der Abgabeluft), anzubringen.

Jeder B&R Industrie PC oder jedes Power Panel ist mit internen Temperatursensoren ausgestattet. Je nach Ge-
ratefamilie sind diese an verschiedenen Positionen angebracht. Die Anzahl und Temperaturgrenzen sind je nach
Geratefamilie unterschiedlich.

Angaben zur Lage der Temperatursensoren sowie deren maximal spezifizierte Temperaturen sind dem Abschnitt
"Temperatursensorpositionen” im 2 "Technische Daten" zu entnehmen.

Zur optimalen Bestimmung und Beurteilung der Temperatursituation wird eine Mindesttestzeit von 8 Stunden emp-
fohlen.

4.2 Auswertung der Temperaturen unter Windows Betriebssystemen

4.2.1 Auswertung mit dem B&R Control Center

Zur Auswertung der Temperaturen kann das B&R Control Center verwendet werden. Die Temperaturen kénnen
im Reiter ,Temperaturen angesehen werden. Das B&R Control Center kann als freier Download von der B&R
Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden. Das B&R Control Center verwendet das B&R Au-
tomation Device Interface (ADI).

4.2.2 Auswertung mit dem Burnin Tool von Passmark

Wird zur Temperaturauswertung keine eigene Applikation erstellt bzw. verwendet, so empfiehlt B&R die Verwen-
dung des Softwaretools Burnin Test der Firma Passmark.

Das Softwaretool Burnin ist in einer Standard und Professional Version erhaltlich. Zusatzlich zum Softwarepaket
sind auch noch verschiedene Loopback Adapter (Seriell, Parallel, USB, ...) und Test-CDs bzw. DVDs erhaltlich.
Je nach Ausbaustufe der Software und vorhandenen Loopback Adapter kann eine entsprechend hohe System-
und Peripherielast erzeugt werden.

Information:

Loopback Adapter konnen ebenfalls von der Firma Passmark bezogen werden. Mehr Informationen
dazu sind unter www.passmark.com zu finden.
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4.3 Auswertung der Temperaturen unter Nicht- Windows Betriebssystemen

Fir Anwendungen, die nicht unter Windows laufen, kann die Auswertung der Temperaturen mit Hilfe der B&R
Implementierungsanleitung durchgefuhrt werden. Zusatzlich zur Implementierungsanleitung sind auch lauffahige
MS-DOS Beispielprogramme verfiigbar.

Die Implementierungsanleitung beschreibt nur die geratespezifischen Funktionen und nicht die Hauptfunktion der
Beispielprogramme.

Wird der Code aus den Beispielprogrammen Ubernommen, sind die Hinweise in der Implementierungsanleitung
zu den TODO Anweisungen, I/O Zugriffsfunktionen usw. zu beachten!

Information:

Fir jeden B&R Industrie PC oder jedes Power Panel kénnen Beispielprogramme und Implementie-
rungsanleitungen von der B&R Homepage (www.br-automation.com) kostenlos heruntergeladen wer-
den.

4.4 Auswertung der Messergebnisse

Der aufgezeichnete maximale Temperaturwert jedes einzelnen Sensors darf die in den Anwenderhandbiichern
spezifizierte Temperaturgrenze nicht Uberschreiten.

Wenn die Temperaturtests nicht in einer geregelten Klimakammer durchgefiihrt werden kénnen, so kénnen diese
z.B. in Bliroumgebung durchgefliihrt werden. Dabei ist allerdings die Erfassung der Umgebungstemperatur not-
wendig. Auf Grund der im Hause B&R gewonnenen Erfahrung, kdnnen bei passiven Systemen (Systeme ohne
Lifter Kit) die gemessenen Temperaturwerte linear zur Umgebungstemperatur hochgerechnet werden. Um auch
die Temperaturwerte bei Systemen mit Liifter Kit hochrechnen zu kénnen, missen die Lifter laufen. Weiters ist
dabei auf die Drehzahl, usw. zu achten.

Werden die Temperaturtests in einer geregelten Klimakammer mit Lufter durchgefiihrt, so werden die zu testenden
Gerate durch diesen Lufter gekihlt und somit auch die Messergebnisse verfalscht. Bei passiven Geraten sind die
Messergebnisse somit unbrauchbar. Um jedoch auch Temperaturtests in Klimakammern mit Lifter durchfiihren
zu kénnen ohne die Messergebnisse zu verfalschen, ist der Lifter der Klimakammer auszuschalten und eine
entsprechend grof3e Vorlaufzeit (mehrere Stunden) einzuhalten.
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5 Anschlussbeispiele

Die nachfolgenden Beispiele bieten einen Uberblick liber die Konfigurationsmdglichkeiten, in welcher Art Automa-
tion Panel 900 Gerate und/oder Automation Panel 800 Gerate mit dem PPC800 verbunden werden kénnen. Es
sollen dabei unter anderem folgende Fragen beantwortet werden:

*  Wie kénnen Automation Panel 900 Gerate am Monitor/ Panel Ausgang des PPC800 angeschlossen wer-
den und worauf ist Acht zu geben?

*  Wie kénnen Automation Panel 800 Gerate am Monitor/ Panel Ausgang des PPC800 angeschlossen wer-
den und worauf ist Acht zu geben?

» Was bedeutet ,Display Clone“ und ,Erweiterter Desktop“ Betrieb?

* Wie viele Automation Panel 900 Gerate konnen pro Strang angeschlossen werden?

*  Wie viele Automation Panel 900 Gerate kénnen mit einem Automation Panel 800 Gerat pro Strang ange-
schlossen werden?

» Wie werden die angeschlossenen Geréate intern nummeriert?

» Gibt es Einschrankungen bei der Segmentlange, wenn ja welche?

* Welche Kabel und Linkbaugruppen werden bendtigt?

* Mdussen BIOS Einstellungen fiir eine bestimmte Konfiguration gedndert werden?

5.1 Auswabhl der Displayeinheiten
Wenn ein Automation Panel 800 und ein Automation Panel 900 an einem Strang angeschlossen werden sollen,

missen die Gerate den gleichen Displaytyp besitzen. In der folgenden Tabelle werden die méglichen AP900 Gerate
aufgelistet die mit einem AP800 Gerat an einem Strang angeschlossen werden kénnen.

Automation Panel 800 Automation Panel 900
5AP820.1505-00 5AP920.1505-01
5AP951.1505-01
5AP980.1505-01
5AP981.1505-01
5AP880.1505-00 5AP920.1505-01
5AP951.1505-01
5AP980.1505-01
5AP981.1505-01

Tabelle 120: Auswahl der Displayeinheiten
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5.2 Ein Automation Panel 900 iiber DVI onboard

An die integrierte DVI Schnittstelle (onboard) ist ein Automation Panel 900 mit max. SXGA Auflésung angeschlos-
sen. Alternativ kann auch ein Office TFT mit DVI Schnittstelle oder ein analoger Monitor (Gber Adapter Best. Nr.
5AC900.1000-00) betrieben werden. Touch Screen und USB werden jeweils lber eigene Kabel gefuhrt. Sollen
USB Gerate am Automation Panel 900 betrieben werden, so kann die Distanz max. 5 Meter betragen. USB Gerate
kénnen nur direkt (ohne Hub) an die Automation Panel angeschlossen werden.

Segementléange 5 Meter (mit USB)
max. 10 Meter (ohne USB)
AP900

Monitor / Panel
Anschluss

DVI Kabel
/L
7/

RS232 Kabel
/L

USB Kabel USB bis

5m OK

Panel PC 800

Abbildung 79: Ein Automation Panel 900 iber DVI

5.2.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die mdglichen Kombinationen von PPC800 Systemeinheit und CPU Board um die
in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschrankung der
max. Auflésung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle enthnehmen (z.B. fir den Anschluss eines nicht B&R
Automation Panel 900 Gerates).

CPU Board mit Systemeinheit Einschréankung
5PC820.1505-00 5PC820.1906-00 Auflésung

5PC800.8945-00 P P max. SXGA

5PC800.8945-10

5PC800.B945-01 s / max. SXGA

5PC800.8945-11

5PC800.8945-02 s / max. SXGA

5PC800.8945-12

5PC800.B945-03 / / max. SXGA

5PC800.B945-13

5PC800.B945-04 P P max. SXGA

5PC800.B945-14

5PC800.B945-05 v v max. SXGA

Tabelle 121: Mégliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

5.2.2 Linkbaugruppe

Information:

Fiir jedes verwendete Gerat muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewahlt werden!

Anmerkung
fir Automation Panel 900

Bestellnummer
5DLDVI.1000-01

Beschreibung

Automation Panel Link DVI Receiver

Anschlisse fir DVI-D, RS232 und USB 2.0 (Typ B); 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzug-
klemme 0TB103.91 gesondert bestellen).

Tabelle 122: Linkbaugruppen

5.2.3 Kabel

Auswahl jeweils eines Automation Panel 900 Kabels aus den 3 bendtigten Typen.

Bestellnummer Beschreibung Lange

5CADVI.0018-00

DVI-D Kabel, 1,8 m.

1,8 m £50 mm

5CADVI1.0050-00

DVI-D Kabel, 5 m.

5 m +80 mm

5CADVI.0100-00

DVI-D Kabel, 10 m.

10 m £100 mm

9A0014.02

RS232 Verlangerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 1,8 m.

1,8 m 50 mm

Tabelle 123: Kabel fir DVI Konfigurationen
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Bestellnummer Beschreibung Lénge
9A0014.05 RS232 Verlangerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 5 m. 5m +80 mm
9A0014.10 RS232 Verlangerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 10 m. 10 m £100 mm
5CAUSB.0018-00 USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 1,8 m. 1,8 m +30 mm
5CAUSB.0050-00 USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 5 m. 5 m +50 mm

Tabelle 123: Kabel fir DVI Konfigurationen

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwenderhandbuch. Dieses
kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen
werden.

5.2.4 Mogliche Automation Panel Gerate, Auflésungen und Segmentlangen

Es kdnnen folgende Automation Panel 900 Gerate verwendet werden, wobei in seltenen Fallen eine Einschrankung
der Segmentlange in Abhangigkeit der Aufldsung besteht.

Bestellnummer Diagonale Auflésung Touchscreen Tasten max. Segmentlange
5AP920.1043-01 10,4" VGA v - 5m/10 m"
5AP920.1214-01 12,1 SVGA v - 5m/10 m"
5AP920.1505-01 15,0" XGA v - 5m/10 m"
5AP920.1706-01 17,0 SXGA v - 5m/10 m"
5AP920.1906-01 19,0 SXGA v - 5m/10 m"

Tabelle 124: Mégliche Automation Panel Gerate, Auflésungen und Segmentlédngen

1) Keine USB Unterstiitzung am Automation Panel 900 mdglich, da USB nur bis 5 m begrenzt einsetzbar ist.

Information:

Bei der Ubertragunsart DVl ist kein Auslesen von Statistikwerten bei den Automation Panel 900 Geriten
moglich.

5.2.5 BIOS Einstellungen

Es mussen fir den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.
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5.3 Ein Automation Panel 900 iiber SDL onboard

An die integrierte SDL Schnittstelle (onboard) ist ein Automation Panel 900 tber SDL Kabel angeschlossen. USB
Gerate kdnnen nur direkt (ohne Hub) an die Automation Panel angeschlossen werden.

AP900

Monitor / Panel
Anschluss

SDL Segment
max. 40 m

Panel PC 800

SDVO-B

@ Interne Geratenummer am PPC @ segmentldngenunabhangig

Abbildung 80: Ein Automation Panel 900 Gber SDL onboard

5.3.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die mdglichen Kombinationen von PPC800 Systemeinheit und CPU Board um die
in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschrankung der
max. Auflésung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. fir den Anschluss eines nicht B&R
Automation Panel 800/900 Gerates).

CPU Board mit Systemeinheit Einschréankung
5PC820.1505-00 5PC820.1906-00 Auflésung
5PC800.8945-00 v v max. UXGA
5PC800.8945-10
5PC800.B945-01 v v max. UXGA
5PC800.B945-11
5PC800.8945-02 / / max. UXGA
5PC800.8945-12
5PC800.8945-03 / / max. UXGA
5PC800.8945-13
5PC800.8945-04 / / max. UXGA
5PC800.8945-14
5PC800.B945-05 v v max. UXGA
Tabelle 125: Mégliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

5.3.2 Linkbaugruppe

Information:

Fiir jedes verwendete Gerat muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewahlit werden!
Bestellnummer Beschreibung Anmerkung

5DLSDL.1000-00 Automation Panel Link SDL Receiver fir Automation Panel 900
Anschluss fir SDL in; Ubertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Ser-

vicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).

Tabelle 126: Linkbaugruppen

5.3.3 Kabel

Auswahl eines Automation Panel 900 Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer Beschreibung Lénge
5CASDL.0008-00 SDL Kabel, 0,8 m. 0,8 m 25 mm
5CASDL.0018-00 SDL Kabel, 1,8 m. 1,8 m £30 mm
5CASDL.0050-00 SDL Kabel, 5 m. 5 m +30 mm
5CASDL.0100-00 SDL Kabel, 10 m. 10 m £50 mm
5CASDL.0150-00 SDL Kabel, 15 m. 15 m £100 mm
5CASDL.0200-00 SDL Kabel, 20 m. 20 m +100 mm
5CASDL.0250-00 SDL Kabel, 25 m. 25 m +100 mm
5CASDL.0300-00 SDL Kabel, 30 m. 30 m +100 mm

Tabelle 127: Kabel fiir SDL Konfigurationen
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Bestellnummer

Beschreibung

Lénge

5CASDL.0018-03

SDL Kabel flex, 1,8 m.

1,8 m £20 mm

5CASDL.0050-03

SDL Kabel flex, 5 m.

5 m +45 mm

5CASDL.0100-03

SDL Kabel flex, 10 m.

10 m £90 mm

5CASDL.0150-03

SDL Kabel flex,

15 m.

15 m £135 mm

5CASDL.0200-03

SDL Kabel flex, 20 m.

20 m £180 mm

5CASDL.0250-03

SDL Kabel flex, 25 m.

25 m £225 mm

5CASDL.0300-03

SDL Kabel flex, 30 m.

30 m 270 mm

5CASDL.0300-13

SDL Kabel flex mit Extender, 30 m.

30 m 280 mm

5CASDL.0400-13

SDL Kabel flex mit Extender, 40 m.

40 m £380 mm

5CASDL.0430-13

SDL Kabel flex mit Extender, 43 m.

43 m +410 mm

5CASDL.0018-01

SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m.

1,8 m £30 mm

5CASDL.0050-01

SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m.

5 m +50 mm

5CASDL.0100-01

SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m.

10 m £100 mm

5CASDL.0150-01

SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m.

15 m 100 mm

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwenderhandbuch. Dieses
kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen

werden.

Tabelle 127: Kabel fir SDL Konfigurationen

5.3.3.1 Kabellingen und Auflésungen bei SDL-Ubertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlange und max. Auflésung in Abhangigkeit
des SDL-Kabels:

SDL-Kabel

Segmentlange [m]

Auflésung
VGA SVGA XGA HD SXGA UXGA FHD
640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1366 x 768 1280 x 1024 1600 x 1200 1920 x 1080

1,8

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

10

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

15

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-03

20

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-03

25

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

30

5CASDL.0300-00
5CASDL.0300-03

5CASDL.0300-00
5CASDL.0300-03

5CASDL.0300-13

5CASDL.0300-13

5CASDL.0300-13

5CASDL.0300-13

40

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

Tabelle 128: Kabellangen und Auflésungen bei SDL-Ubertragung

5.3.4 BIOS Einstellungen

Es mussen fir den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Fir nahere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalitat

Fir den Betrieb des Touch Screens des angeschlossenen Panels am Monitor/Panel Anschluss, muss die COM
C im BIOS aktiviert werden (zu finden im BIOS Meni unter ,Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy

Devices®).
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5.4 Ein Automation Panel 800 iiber SDL onboard

An die integrierte SDL Schnittstelle (onboard) ist ein Automation Panel 800 tber SDL Kabel angeschlossen. USB
Gerate kdnnen nur direkt (ohne Hub) am Extension Keyboard angeschlossen werden.

AP800

Monitor / Panel
Anschluss

SDL Segment 1
max. 40 m

Panel PC 800

SDVO-B
@ Interne Geratenummer am PPC @ segmentldngenunabhangig

Abbildung 81: Ein Automation Panel 800 tber SDL onboard
5.4.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die mdglichen Kombinationen von PPC800 Systemeinheit und CPU Board um die
in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschrankung der
max. Auflésung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. fir den Anschluss eines nicht B&R
Automation Panel 800/900 Gerates).

CPU Board mit Systemeinheit Einschréankung
5PC820.1505-00 5PC820.1906-00 Auflésung

5PC800.8945-00 P s max. UXGA

5PC800.8945-10

5PC800.B945-01 / / max. UXGA

5PC800.8945-11

5PC800.8945-02 / / max. UXGA

5PC800.B945-12

5PC800.B945-03 P P max. UXGA

5PC800.B945-13

5PC800.8945-04 P s max. UXGA

5PC800.B945-14

5PC800.B945-05 v v max. UXGA

Tabelle 129: Mégliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

5.4.2 Kabel
Auswahl eines Automation Panel 800 SDL Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.
Bestellnummer Beschreibung Lange
5CASDL.0018-20 SDL Kabel flex fir Automation Panel 800, 1,8 m. 1,8 m £20 mm
5CASDL.0050-20 SDL Kabel flex fir Automation Panel 800, 5 m. 5m +45 mm
5CASDL.0100-20 SDL Kabel flex flir Automation Panel 800, 10 m. 10 m £90 mm
5CASDL.0150-20 SDL Kabel flex flir Automation Panel 800, 15 m. 15 m 135 mm
5CASDL.0200-20 SDL Kabel flex fir Automation Panel 800, 20 m. 20 m 180 mm
5CASDL.0250-20 SDL Kabel flex fir Automation Panel 800, 25 m. 25 m 230 mm
5CASDL.0300-30 SDL Kabel flex flir Automation Panel 800 mit Extender, 30 m. 30 m £280 mm
5CASDL.0400-30 SDL Kabel flex flir Automation Panel 800 mit Extender, 40 m. 40 m £380 mm

Tabelle 130: Kabel fir SDL Konfigurationen

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 800 Anwenderhandbuch. Dieses
kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen
werden.

5.4.2.1 Kabellingen und Auflésungen bei SDL-Ubertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlange und max. Auflésung in Abhangigkeit
des SDL-Kabels:
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Kabel Auflésung
XGA

Segmentldnge [m] 1024 x 768
1,8 5CASDL.0018-20
5 5CASDL.0050-20
10 5CASDL.0100-20
15 5CASDL.0150-20
20 5CASDL.0200-20
25 5CASDL.0250-20
30 5CASDL.0300-30
40 5CASDL.0400-30

Tabelle 131: Kabellangen und Auflésungen bei SDL-Ubertragung

5.4.3 BIOS Einstellungen

Es mussen fur den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Fir nahere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalitit

Fur den Betrieb des Touch Screens des angeschlossenen Panels am Monitor/Panel Anschluss, muss die COM
C im BIOS aktiviert werden (zu finden im BIOS Meni unter ,Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy
Devices®).
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5.5 Ein AP900 und ein AP800 iiber SDL onboard

An die integrierte SDL Schnittstelle (onboard) sind ein Automation Panel 900 und ein Automation Panel 800 tber
SDL angeschlossen.

USB wird bis zu einer maximalen Distanz (Segment 1 + Segment 2) von 30 m an den beiden Displays unterstitzt.
Ab einer maximalen Distanz von 30 m steht USB ausschlief3lich nur am ersten Display (front- und riickseitig),
bis maximal 40 m, zur Verfigung. USB Gerate kdnnen nur direkt (ohne Hub) am Automation Panel 900 bzw. am
Extension Keyboard angeschlossen werden.

AP900
Monitor / Panel @ID
Anschluss 88 |
00
SDL Segment 1 SDL Segment 2 88
max. 40 m max. 40 m ®® |
(¥) usB OK
Panel PC 800
SDVO-B
@ Interne Geratenummer am PPC @ segmentlangenunabhéngig @ segmentlangenabhangig

Abbildung 82: Ein AP900 und ein AP800 lber SDL onboard
5.5.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die mdglichen Kombinationen von PPC800 Systemeinheit und CPU Board um die
in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschrankung der
max. Auflésung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. fir den Anschluss eines nicht B&R
Automation Panel 800/900 Geréates).

CPU Board mit Systemeinheit Einschréankung
5PC820.1505-00 5PC820.1906-00 Auflésung

5PC800.8945-00 P P max. UXGA

5PC800.8945-10

5PC800.B945-01 / s max. UXGA

5PC800.8945-11

5PC800.8945-02 / s max. UXGA

5PC800.B945-12

5PC800.B945-03 / / max. UXGA

5PC800.B945-13

5PC800.B945-04 P P max. UXGA

5PC800.B945-14

5PC800.B945-05 v v max. UXGA

Tabelle 132: Mégliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

5.5.2 Linkbaugruppe

Information:

Fiir jedes verwendete Gerat muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewéahlt werden!
Bestellnummer Beschreibung Anmerkung
5DLSDL.1000-01 Automation Panel Link SDL Transceiver fur Automation Panel 900

Anschliisse fiir SDL in und SDL out; Ubertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten,
und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert
bestellen).

Tabelle 133: Linkbaugruppen

5.5.3 Kabel
Auswahl eines SDL-Kabels flr den Anschluss des AP900 Displays an das AP900 Display siehe "Kabel" auf Seite
168.

Auswahl eines SDL-Kabels fur den Anschluss des AP800 Displays an das AP900 Display siehe "Kabel" auf Seite
170.
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Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Kapitel "Zubehor".

5.5.4 BIOS Einstellungen

Es mussen fur den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Fir nahere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalitat

Fur den Betrieb des Touch Screens des angeschlossenen Panels am Monitor/Panel Anschluss, muss die COM
C im BIOS aktiviert werden (zu finden im BIOS Meni unter ,Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy
Devices®).
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5.6 Vier Automation Panel 900 iiber SDL onboard

An die integrierte SDL Schnittstelle (onboard) ist ein Automation Panel 900 iber SDL Kabel angeschlossen. An
diesem Automation Panel werden bis zu drei weitere Automation Panel des selben Typs tUber SDL Kabel betrieben.
Alle vier Panel zeigen den gleichen Bildinhalt an (Display Clone).

USB wird bis zu einer maximalen Distanz (SDL Segment 1 + SDL Segment 2) von 30 m an den ersten beiden
Panel (front- und rickseitig) unterstutzt. Ab einer Distanz von 30 m steht USB ausschlieRlich nur mehr am ersten
Panel (front- und riickseitig) zur Verfigung. USB Gerate kdnnen nur direkt (ohne Hub) an die Automation Panel
angeschlossen werden.

SDL Segment 2
Monitor / Panel max. 40 m
Anschluss
[32)
SDL Segment 1 é g
max. 40 m USB Sl
& UsB oK moglich &%
PRIRS
[a)
%)
Panel PC 800 SDL Segment4 ()
max. 40 m
Kein USB 5 Kein USB
moglich madglich
SDVO-B
@ Interne Geratenummer am PPC @ segmentlangenunabhangig @ segmentldngenabhangig

Abbildung 83: Vier Automation Panel 900 Gber SDL onboard

5.6.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die mdglichen Kombinationen von PPC800 Systemeinheit und CPU Board um die
in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschrankung der
max. Auflésung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. fir den Anschluss eines nicht B&R
Automation Panel 800/900 Geréates).

CPU Board mit Systemeinheit Einschréankung
5PC820.1505-00 5PC820.1906-00 Auflésung

5PC800.B945-00 / / max. UXGA

5PC800.B945-10

5PC800.B945-01 P P max. UXGA

5PC800.8945-11

5PC800.8945-02 / s max. UXGA

5PC800.8945-12

5PC800.8945-03 / s max. UXGA

5PC800.8945-13

5PC800.8945-04 / / max. UXGA

5PC800.B945-14

5PC800.B945-05 v v max. UXGA

Tabelle 134: Mégliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

5.6.2 Linkbaugruppen

Information:

Fiir jedes verwendete Gerat muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewéhlt werden!
Bestellnummer Beschreibung Anmerkung
5DLSDL.1000-00 Automation Panel Link SDL Receiver fir Automation Panel 900

Anschluss fir SDL in; Ubertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Ser-
vicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).
5DLSDL.1000-01 Automation Panel Link SDL Transceiver fir Automation Panel 900
Anschliisse fiir SDL in und SDL out; Ubertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten,
und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert
bestellen).

Tabelle 135: Linkbaugruppen
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Auswahl eines Automation Panel 900 Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer

Beschreibung

Lange

5CASDL.0008-00

SDL Kabel, 0,8 m.

0,8 m £25 mm

5CASDL.0018-00

SDL Kabel, 1,8 m.

1,8 m £30 mm

5CASDL.0050-00

SDL Kabel, 5 m.

5m +30 mm

5CASDL.0100-00

SDL Kabel, 10 m.

10 m 50 mm

5CASDL.0150-00

SDL Kabel, 15 m.

15 m £100 mm

5CASDL.0200-00 SDL Kabel, 20 m. 20 m £100 mm
5CASDL.0250-00 SDL Kabel, 25 m. 25 m £100 mm
5CASDL.0300-00 SDL Kabel, 30 m. 30 m £100 mm
5CASDL.0018-03 SDL Kabel flex, 1,8 m. 1,8 m 20 mm
5CASDL.0050-03 SDL Kabel flex, 5 m. 5m +45 mm

5CASDL.0100-03

SDL Kabel flex, 10 m.

10 m £90 mm

5CASDL.0150-03

SDL Kabel flex, 15 m.

15 m £135 mm

5CASDL.0200-03

SDL Kabel flex, 20 m.

20 m 180 mm

5CASDL.0250-03

SDL Kabel flex, 25 m.

25 m +225 mm

5CASDL.0300-03

SDL Kabel flex, 30 m.

30 m £270 mm

5CASDL.0300-13

SDL Kabel flex mit Extender, 30 m.

30 m 280 mm

5CASDL.0400-13

SDL Kabel flex mit Extender, 40 m.

40 m £380 mm

5CASDL.0430-13

SDL Kabel flex mit Extender, 43 m.

43 m +410 mm

5CASDL.0018-01

SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m.

1,8 m £30 mm

5CASDL.0050-01

SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m.

5 m +50 mm

5CASDL.0100-01

SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m.

10 m £100 mm

5CASDL.0150-01

SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m.

15 m £100 mm

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwenderhandbuch. Dieses
kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen

werden.

Tabelle 136: Kabel flir SDL Konfigurationen

5.6.3.1 Kabellingen und Auflésungen bei SDL-Ubertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlange und max. Auflésung in Abhangigkeit
des SDL-Kabels:

SDL-Kabel

Segmentlange [m]

Auflésung
VGA SVGA XGA HD SXGA UXGA FHD
640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1366 x 768 1280 x 1024 1600 x 1200 1920 x 1080

1,8

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

10

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

15

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-03

20

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-03

25

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

30

5CASDL.0300-00
5CASDL.0300-03

5CASDL.0300-00
5CASDL.0300-03

5CASDL.0300-13

5CASDL.0300-13

5CASDL.0300-13

5CASDL.0300-13

40

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

Tabelle 137: Kabellangen und Auflésungen bei SDL-Ubertragung

5.6.4 BIOS Einstellungen

Es missen fir den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Fir nahere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.
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Touch Screen Funktionalitat

Fur den Betrieb des Touch Screens des angeschlossenen Panels am Monitor/Panel Anschluss, muss die COM
C im BIOS aktiviert werden (zu finden im BIOS Meni unter ,Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy

Devices®).
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6 Touchkalibrierung

Die B&R Touch Screen Gerate sind mit einem Touch Controller, welcher eine Hardware Kalibrierung unterstitzt,
ausgestattet. D.h. diese Gerate sind bereits ab Werk vorkalibriert (pre calibration). Diese Eigenschaft bringt gera-
de im Ersatzteilfall groRe Vorteile, da bei einem Geratetausch (identes Modell/Typ) in der Regel eine neuerliche
Kalibrierung nicht mehr erforderlich ist. Um beste Resultate zu erzielen und den Touch Screen an die Bedurfnisse
des Benutzers wieder anzupassen, empfehlen wir dennoch diesen zu kalibrieren.

Unabhangig davon erfordert der Touch Treiber wahrend bzw. nach der Installation einmalig die Durchfiihrung einer
Kalibrierung.
6.1 Windows XP Professional

Nach der Installation von Windows XP Professional auf dem Gerat muss fiir den Betrieb des Touch Screens der
Touch Screen Treiber nachinstalliert werden. Es steht dazu im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-au-
tomation.com) der passende Treiber zum Download bereit.

6.2 Windows XP Embedded

Nach dem ersten Start (First Boot Agent) von Windows XP Embedded auf dem Gerat muss fir den Betrieb des
Touch Screens der Touch Screen Treiber nachinstalliert werden. Es steht dazu im Downloadbereich der B&R
Homepage www.br-automation.com der passende Treiber zum Download bereit.

6.3 Windows Embedded Standard 2009

Nach dem ersten Start (First Boot Agent) von Windows Embedded Standard 2009 auf einem Panel PC oder Power
Panel wird der passende Touch Treiber automatisch installiert.

Auf allen anderen Geraten muss flr den Betrieb des Touch Screens der Touch Treiber nachinstalliert werden.
Es steht dazu im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) der passende Treiber zum
Download bereit.

6.4 Windows 7 Professional / Ultimate

Nach der Installation von Windows 7 auf dem Gerat muss flr den Betrieb des Touch Screens der Touch Screen
Treiber nachinstalliert werden. Es steht dazu im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com)
der passende Treiber zum Download bereit.

6.5 Windows Embedded Standard 7 Embedded / Premium

Wird wahrend des Windows Embedded Standard 7 Setup ein Touch Controller erkannt, wird der Touch Screen
Treiber automatisch installiert.

Wurde beim Windows Embedded Standard 7 Setup kein Touch Controller erkannt oder ein Automation Panel
nachtraglich angeschlossen, so muss der Touch Screen Treiber manuell nachinstalliert werden. Es steht dazu im
Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) der passende Treiber zum Download bereit.

6.6 Windows CE

In der Standardkonfiguration (Auslieferungsstand) startet Windows CE wahrend des ersten Bootens die Touchka-
librierung.

6.7 Automation Runtime / Visual Components

Der Touch Screen muss bei Erstinbetriebnahme einmalig in der Kundenapplikation fiir das vorliegende Gerat und
Projekt kalibriert werden.
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Inbetriebnahme < Anschluss von USB Peripheriegeraten

7 Anschluss von USB Peripheriegeraten

Warnung!

An die USB Schnittstellen konnen USB Peripheriegerite angeschlossen werden. Auf Grund der Viel-
faltigkeit am Markt erhéltlichen USB Gerite, kann B&R keine Garantie fiir deren Funktion iibernehmen.
Fiir die bei B&R erhaltlichen USB Gerate wird die Funktion gewahrleistet.

7.1 Lokal am PPC800

An die 5 USB Schnittstellen am Panel PC 800 konnen verschiedenste USB Peripheriegerate angeschlossen wer-
den. Dabei kénnen diese maximal mit jeweils 1A belastet werden. Die Ubertragungsgeschwindigkeit betragt ma-

ximal USB 2.0.

- ’
0 (L.?a 2
\)‘56?' dl
USB Porterweiterung

z.B. Hub

rrrrrrrrrrr

USB 2.0 ;
=
USB Speichermedien

z.B. Memory Stick
> UsB 2,0
B /i’ap

USB Laufwerke
z.B. CD ROM Laufwerk

USB Eingabegerate USB Anzeigegerate
z.B. Tastatur z.B. Maus

Abbildung 84: Anschluss von USB Peripheriegeraten lokal am PPC800
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7.2 Remote am Automation Panel 900 iiber DVI

An die 2 oder 3 USB Schnittstellen am Automation Panel 900 kénnen verschiedenste USB Peripheriegerate an-
geschlossen werden. Dabei kénnen diese jeweils mit 500 mA belastet werden. Die Ubertragungsgeschwindigkeit

betragt maximal USB 2.0.

Information:

Inbetriebnahme < Anschluss von USB Peripheriegeraten

Am Automation Panel 900 kann kein HUB, sondern es konnen nur Endgerate angeschlossen werden.

RS232
USB 2.0
DVI

USB Eingabegerate
z.B. Tastatur

N
\- C
) [
0% Xﬁ)
- A)

USB Anzeigégeréte
z.B. Maus

©

USB 2.0 g cruzersice
' I

USB Speichermedien
z.B. Memory Stick

USB Laufwerke
z.B. CD ROM Laufwerk

Abbildung 85: Anschluss von USB Peripheriegeraten remote am AP900 tber DVI
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Inbetriebnahme < Anschluss von USB Peripheriegeraten

7.3 Remote am Automation Panel 800/900 tiber SDL

An die 2 oder 3 USB Schnittstellen am Automation Panel 900 bzw. USB Anschlisse bei Automation Panel 800
Geraten kénnen verschiedenste USB Peripheriegerate angeschlossen werden. Dabei konnen diese jeweils mit
500 mA belastet werden. Die Ubertragungsgeschwindigkeit betragt maximal USB 1.1.

Information:
Am Automation Panel 800/900 kann kein HUB, sondern es kénnen nur Engerate angeschlossen wer-

den.

()

SDL (USB 1.1)

USB Speichermedien
| z.B. Memory Stick

N c Y
N S
%) [
\)‘5 \(9) 4
.

uUsSB AnzeiQegeréte USB Laufwerke
z.B. CD ROM Laufwerk

USB Eingabegerate
z.B. Tastatur z.B. Maus

Abbildung 86: Anschluss von USB Peripheriegeraten remote am AP800/900 tber SDL
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Inbetriebnahme < Konfiguration eines SATA RAID Verbundes
8 Konfiguration eines SATA RAID Verbundes

Information:

Die nachfolgende Softwarebeschreibung ist fiir die PClI SATA Controller 5ACPCI.RAIC-01, 5ACP-
CIL.RAIC-03, 5ACPCI.RAIC-05 und 5ACPCI.RAIC-06 giiltig.

Fur die Konfiguration ist es notwendig in das BIOS des ,RAID Configuration Utility“ einzusteigen. Nach dem POST
<Strg+S> oder <F4> Driicken um das RAID BIOS aufzurufen.

SiI 3512A SATARaid BIOS Verison 4.3.79
1997-2006 Silicon Image, Inc.

Copyright (C)

Press <Ctrl+S> or F4 to enter RAID utility

0 ST96023AS 55 GB

1 ST96023AS

55 GB

Kapitel 3
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Abbildung 87: Einstieg in das RAID Configuration Utility

RAID Configuration Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2006

Create RAID set

Delete RAID set Press " Enter" to create RAID
Rebuild Mirrored set set

Resolve Conflicts
Low Level Format

* 0 PM
1 sM

ST96023AS
ST96023AS

55GB
55GB

1y Select Menu
ESC Previous Menu
Enter Select

Ctrl-E Exit

* First HDD

Abbildung 88: RAID Configuration Utility - Menu

Folgende Tasten kdnnen nach dem Einstieg in das BIOS Setup verwendet werden:

Taste Funktion

Cursor 1 Zum vorherigen Objekt.

Cursor | Zum nachsten Objekt.

Enter Auswahl des Punktes bzw. Aufruf von Untermends.

ESC Ricksprung zum vorherigen Men(i.

Ctri+E Ausstieg aus dem Setup und Speichern der vorgenommenen Einstellungen.

Tabelle 138: BIOS relevante Tasten im RAID Configuration Utility

Panel PC 800 Anwenderhandbuch V 1.35 181



Inbetriebnahme < Konfiguration eines SATA RAID Verbundes
8.1 Create RAID Set

RAID Configuration Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2006

Create RAID set

Delete RAID set E— Striped = RAID 0
Rebuild Mirrored set Striped

Resolve Conflicts

Low Level Format

* 0 PM ST96023AS 55GB
1 sM ST96023AS 55GB

1y Select Menu
ESC Previous Menu
Enter Select
Ctrl-E Exit

* First HDD

Abbildung 89: RAID Configuration Utility - Menu

Uber das Menii ,Create RAID set“ ist es mdglich das RAID System als ,Striped“ = RAIDO oder ,Mirrored“ = RAID1
neu zu erstellen.

8.2 Create RAID Set - Striped

RAID Configuration Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2006

Auto Configuration Press "Enter" to automatica-

Manual Configuration lly create a striped
(RAID 0) set

Striped size is 16K
First drive is drive 0
Second drive is drive 1

* 0 PM ST96023AS 55GB
1 sM ST96023AS 55GB

t Select Menu
ESC Previous Menu
Enter Select

Ctrl-E Exit

* First HDD

Abbildung 90: RAID Configuration Utility - Create RAID set - Striped
»Auto Configuration”
Bei der Auto Configuration werden alle Einstellungen optimal angepasst.
»Manual Configuration”

Es ist mdglich die erste und zweite HDD zu bestimmen sowie die ,Chunk Size“ (=Blockgré3e, applikationsabhan-
gig) auszuwahlen.
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Inbetriebnahme < Konfiguration eines SATA RAID Verbundes

8.3 Create RAID Set - Mirrored

RAID Configuration Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2006

Auto Configuration Press "Enter" to automatica-
Manual Configuration lly create a mirrored

(RAID 1) set

For migrating single HDD
into RAID 1 set, use Manual
configuration instead

* 0 PM ST96023AS 55GB
1 sM ST96023AS 55GB

1y Select Menu
ESC Previous Menu
Enter Select
Ctrl-E Exit

* First HDD

Abbildung 91: RAID Configuration Utility - Create RAID set - Mirrored

»Auto Configuration”
Bei der Auto Configuration werden alle Einstellungen optimal angepasst.

»Manual Configuration”

Es ist moglich die ,Source” und ,Target® HDD zu bestimmen, sowie ob sofort ein Rebuild (Spiegelung) durchgefihrt

werden soll (Dauer ca. 50 Minuten) oder nicht.

8.4 Delete RAID Set

RAID Configuration Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2006

Create RAID set

Delete RAID set

Rebuild Mirrored set E—
Resolve Conflicts Set0
Low Level Format |
0 PM ST96023AS 55GB
1 sM ST96023AS 55GB
* Set0 SiI Striped Set <PM> 111GB
0 ST96023AS Chunk Size 16k e Select Menu
1 ST96023AS Chunk Size 16k ESC Previous Menu

Enter Select
Ctrl-E Exit

* First HDD

Abbildung 92: RAID Configuration Utility - Delete RAID set

Uber das Menii ,Delete RAID set* kann ein bestehender RAID Verbund aufgelést werden.
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Inbetriebnahme < Konfiguration eines SATA RAID Verbundes
8.5 Rebuild Mirrored Set

RAID Configuration Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2006

Create RAID set
Delete RAID set Rebuild help
Rebuild Mirrored set

Resolve Conflicts
Low Level Format onlinerebuild
offlinerebuild
0 PM ST96023AS 55GB
1 sM ST96023AS 55GB
* SetO0 SiI Mirrored Set <PM> 55GB
0 ST96023AS Current | tv Select Menu
1 ST96023AS rebuild ESC Previous Menu

Enter Select
Ctrl-E Exit

* First HDD

Abbildung 93: RAID Configuration Utility - Rebuild Mirrored set

Uber das Menii ,Rebuild Mirrored set“ kann ein Rebuild Vorgang bei RAID 1 Verbund bei einem Fehlerfalle, nach
vorheriger Unterbrechung des Rebuild Vorganges oder beim Tausch einer Hard Disk neu gestartet werden.

Bei der Auswahl ,onlinerebuild” wird der Rebuild nach dem Hochfahren des Systems im laufenden Betrieb durch-
geflhrt. Durch z.B. das installierte SATA RAID Konfigurationsprogramm wird ein Event Pop Up angezeigt: SATA-

Raid detected a new event und der Rebuild wird gestartet. Dauer des kompletten Rebuilds betragt ca.
50 Minuten.

Bei der Auswahl ,offlinerebuild“ wird sofort ein Rebuild vor dem Start des Beriebssystems durchgefiihrt (Dauer
abhanging von der jeweiligen Speichergroiie).

8.6 Resolve Conflicts

RAID Configuration Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2006

Create RAID set
Delete RAID set Help for resolving
Rebuild Mirrored set conflicts

Low Level Format

0 PM ST96023AS 55GB
1 sM ST96023AS 55GB
* Set0 SiI Mirrored Set <PM> 55GB
0 ST96023AS Current | 4 Select Menu
1 ST96023AS Current ESC Previous Menu

Enter Select
Ctrl-E Exit

* First HDD

Abbildung 94: RAID Configuration Utility - Resolve Conflicts

Uber das Menii ,Resolve Conflicts* kann man Konflikte eines RAID Verbundes I3sen. Diese Funktion steht nur zur
Verflgung, wenn der Status der Festplatten “conflict” ist.
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8.7 Low Level Format

Inbetriebnahme < Konfiguration eines SATA RAID Verbundes

Create RAID set
Delete RAID set
Rebuild Mirrored set
Resolve Conflicts
Low Level Format

PM

0 PM ST96023AS
1 sM ST96023AS

55GB
55GB

RAID Configuration Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2006

Select HDD to be formatted

1y Select Menu
ESC Previous Menu
Enter Select

Ctrl-E Exit

* First HDD

Abbildung 95: RAID Configuration Utility - Low Level Format

Uber das Menii ,Low Level Format kénnen einzelne Hard Disks formatiert werden. Zu diesem Zweck darf kein

RAID Verbund konfiguriert sein. Ein Low Level Format einer Festplatte dauert ca. 40 Minuten.
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Inbetriebnahme < Pixelfehler
9 Anwendertipps zur Erhohung der Displaylebensdauer

9.1 Backlight

Die Lebensdauer des Backlight wird in ,Half Brightness Time" angegeben. Eine Betriebszeit von 50.000 Stunden
wirde bedeuten, dass nach dieser Zeit die Displayhelligkeit immer noch 50% betragt.

9.1.1 Wie kann die Lebenszeit von Backlights verlangert werden?

» Die Displayhelligkeit auf den geringsten, fir die Augen angenehmen Wert einstellen

* Verwendung von dunklen Bildern

» Eine Verringerung der Helligkeit um 50% kann ca. eine 50%ige Erhdhung der Half Brightness Time be-
wirken.

9.2 Image Sticking

Als Image Sticking wird das ,Einbrennen” eines Bildes nach langerer Anzeige eines statischen Bildes auf einem
Display bezeichnet. Es tritt jedoch nicht nur bei statischen Bildern auf. Image Sticking wird in technischer Literatur
auch als burn-in effect, image retention, memory effect, memory sticking oder ghost image bezeichnet.

Es werden 2 verschiedene Arten unterschieden:

* Flache (Area type): man kann diese Art bei einem dunkelgrauen Bild erkennen. Der Effekt verschwindet,
wenn das Display eine langere Zeit ausgeschaltet wird.
» Linie (Line type): kann zu einem bleibenden Schaden flhren.

9.2.1 Wodurch wird Image Sticking verursacht?

+ Statische Bilder

+ Kein Bildschirmschoner

» Scharfe Kontrastliibergange (z.B. schwarz/weil})
+ Hohe Umgebungstemperaturen

» Betrieb auRerhalb der Spezifikation

9.2.2 Wie kann Image Sticking reduziert werden?

» Laufendes wechseln zwischen statischen und dynamischen Bildern

» Verhindern von zu groRen Helligkeitsunterschieden zwischen Vorder- und Hintergrunddarstellung
* Verwendung von Farben mit ahnlicher Helligkeit

* Verwendung von Komplementarfarben bei den Folgebildern

» Verwendung von Bildschirmschonern

10 Pixelfehler

Information:

Displays konnen auf Grund des Fertigungsprozesses fehlerhafte Bildpunkte (Pixelfehler) enthalten.
Diese stellen keinen Anspruch auf Reklamation oder Gewéhrleistung dar.
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11 Bekannte Probleme / Eigenheiten

Die nachfolgenden Punkte sind bei den PPC800 Geraten bekannt:

Der Betrieb von zwei CompactFlash Karten unterschiedlicher Type kann in Automation PCs und Panel PCs
zu Problemen flhren. Es kann vorkommen, dass beim Systemstart eine der beiden Karten nicht erkannt
wird. Der Grund hierfur liegt in dem unterschiedlich schnellen Hochlaufverhalten. Die CompactFlash Karten
alterer Technologie bendtigen beim Systemstart erheblich mehr Zeit als CompactFlash Karten mit neuerer
Technologie. Dieses Verhalten liegt im Grenzbereich des hierfur wahrend des Hochlaufs zur Verfugung
stehenden Zeitfensters. Da die Hochlaufzeit bei den CompactFlash Karten durch die Streuung der verwen-
deten Bauteile schwankt kann es daher zu dem beschriebenen Problem kommen. Je nach verwendeten
CompactFlash Karten kann der Fehler nie, selten oder immer auftreten.

Im Daisy Chain Betrieb von mehreren AP800/AP900 Geraten via SDL kann es bei der Erkennung des
Touchcontrollers zur Anzeige eines roten ,X*“ beim Touchcontroller Status im Control Center Applet des
Touchtreibers kommen. Die Funktion des Touchsystems ist dadurch nicht beeintrachtigt. Dies kann durch
Einstellen einer Panel Sperrzeit von 50 ms vermieden werden. Die Panel Sperrzeit kann mit dem B&R Key
Editor konfiguriert werden.

Die Grafik Aufldésung HD (1366x768) wird vom Intel VBIOS nicht vollstandig unterstutzt, weshalb es nach
dem POST zu Anzeigefehlern kommt. Das Bild flackert und ist um eine Zeile nach unten verschoben.
Der BIOS POST sowie das BIOS Setup werden noch korrekt dargestellt. Bei OS Systemen, fiir die kein
Grafiktreiber verfiigbar ist (z.B. MS-DOS) oder auch bevor der Grafiktreiber des OS gestartet ist (z.B.
Bootlogo des Windows XP), tritt dieser Effekt auf. Bei einem korrekt gebooteten Windows XP bzw. Windows
7 mit installiertem Grafiktreiber, wird die HD Auflésung wieder richtig dargestellt.
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Kapitel 4 - Software

1 BIOS Optionen

Information:

Die nachfolgenden Abbildungen bzw. BIOS Meniipunkte einschlieBlich Beschreibungen beziehen sich
auf die BIOS Version 1.18. Es kann daher vorkommen, dass diese Abbildungen bzw. BIOS Beschrei-
bungen nicht mit der installierten BIOS Version ilibereinstimmen.

1.1 Aligemeines

BIOS ist die Abktirzung fir ,Basic Input and Output System®. Es ist die grundlegende standardisierte Verbindung
zwischen Anwender und System (Hardware). Bei diesem B&R Industrie PC wird das BIOS des American Mega-
trends Inc. verwendet.

Das BIOS Setup Utility ermdglicht die Modifizierung grundlegender Einstellungen der Systemkonfiguration. Diese
Einstellungen werden im CMOS und im EEPROM (als Backup) gespeichert.

Die CMOS Daten werden durch eine Batterie - sofern vorhanden - gepuffert und bleiben auch im spannungslosen
Zustand (keine 24 VDC Versorgung) des B&R Industrie PCs erhalten.

1.2 BIOS Setup und Startvorgang

Sofort nach dem Einschalten der Spannungsversorgung des B&R Industrie PCs bzw. Driicken des Power Buttons
wird das BIOS aktiviert. Es wird Uberprtft, ob die Setupdaten aus dem EEPROM ,OK* sind. Sind diese ,,OK",
werden sie in das CMOS Ubertragen. Sind diese ,nicht OK®, werden die CMOS Daten auf Gultigkeit Uberpruft. Sind
die CMOS Daten auch fehlerhaft, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben und man kann mit der Taste <F1> den
Bootvorgang problemlos fortsetzen. Damit die Fehlermeldung nicht bei jedem Neustart erscheint, ist mit der Taste
<Entf> das BIOS Setup aufzurufen und neu zu speichern.

Das BIOS liest die Systemkonfigurationsinformation, Uberpruft das System und konfiguriert es durch den Power
On Self Test (POST).

Nach Abschluss dieser ,Vorbereitungen® durchsucht das BIOS die im System vorhandenen Datenspeicher (Fest-
platte, Diskettenlaufwerk, usw.) nach einem Betriebssystem. Das BIOS startet das Betriebssystem und Ubergibt
diesem die Kontrolle tber die Systemoperationen.

Um ins BIOS Setup zu gelangen, muss die ,Entf“ Taste nach dem Initialisieren des USB Controllers gedriickt
werden, sobald folgende Nachricht am Bildschirm erscheint (wahrend POST): ,Press DEL to run Setup*
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AMIBIOS (C) 2003 American Megatrends, Inc.

[APC2R118] Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik H1.18
Serial Number : 133453

CPU : Intel(R) Core(TM)2 CPU T7400 @ 2.16GHz
Speed : 2.16 Ghz

Press DEL to run Setup

Ma4 o . oo

Press=filefon=BE5~POPrUP

The MCH is operating with DDR2-677/CL5 in Dual-Channel Interleaved Mode
Initializing USB Controllers .. Done

2048MB OK

USB Device(s): 1 Keyboard, 1 Hub

Auto-Detecting Sec Master..IDE Hard Disk
Auto-Detecting Sec Slave...IDE Hard Disk

Sec Master: SILICONSYSTEMS INC 4GB 240-0230

Sec Slave : SILICONSYSTEMS INC 4GB 240-0230
Auto-Detecting USB Mass Storage Devices

00 USB mass storage devices found an configured.

Abbildung 96: Boot Screen
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1.2.1 BIOS Setup Tasten

Folgende Tasten sind wahrend dem POST aktiviert:
Information:

Die Tastensignale der USB Tastatur werden erst nach dem Initialisieren des USB Controllers ange-
nommen.

Tasten Funktion
Entf Einstieg in das BIOS Setup Mend.
F12 Mit F12 kann vom Netzwerk gebootet werden.

F11 Aufruf des Bootmenis. Es werden samtliche bootfahigen Gerate die mit dem System verbunden sind aufgelistet. Mit
Cursor 1 und Cursor | und durch Bestatigen von <ENTER> wird von diesem Geréat gebootet.

ease select boot devic

r_________________________________________________|]
HDD : SM-SILICONSYSTEMS INC 512MB

+ and | to move selection
ENTER to select boot device
ESC to boot using defaults

<Pause> Mit der <Pause> Taste kann der POST angehalten werden. Nach Driicken jeder anderen beliebigen Taste lauft der POST
weiter.

Tabelle 139: Biosrelevante Tasten beim POST

Folgende Tasten kénnen nach dem Einstieg in das BIOS Setup verwendet werden:

Taste Funktion

F1 Generelle Hilfe.

Cursor 1 Zum vorigen Objekt.

Cursor | Zum nachsten Objekt.

Cursor « Zum vorigen Objekt.

Cursor — Zum nachsten Objekt.

+- Andert die Einstellung der ausgewéahlten Funktion.
Enter In das ausgewahlte Meni wechseln.

Bild 1 Auf die vorherige Seite wechseln.

Bild | Auf die nachste Seite wechseln.

Pos 1 Man springt zum ersten BIOS MenUpunkt bzw. Objekt.
Ende Man springt zum letzten BIOS Menupunkt bzw. Objekt.
F2/F3 Die Farben des BIOS Setups werden getauscht.

F7 Anderungen werden zuriickgesetzt.

F9 CMOS Default Werte fur alle BIOS Einstellungen werden geladen und eingestellt.
F10 Speichern und schlieRen.

Esc Untermenii verlassen.

Tabelle 140: Biosrelevante Tasten im BIOS Menu
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1.3 Main

Unmittelbar nach Driicken der Taste ,Entf“ beim Systemstart erscheint das Hauptmenu des BIOS Setups:

Software « BIOS Optionen

BIOS SETUP UTILITY

Power

Board Information
Product Revision
Serial Number

BC Firmware Rev.
MAC Address (ETH1) :
Boot Counter :
Running Time

Advanced Boot Security
[08:05:51]
System Date [Wed 12/10/2009]
BIOS ID APC2R118
Processor Intel (R) Core(TM)2 CPU T7400
CPU Frequency 2166MHZ
System Memory 2048MB

c.0

133448

907
00:13:95:00:F2:90
37

16h

Use [ENTER],

[TAB]

or [SHIFT-TAB] to
select a field.

Use [+] or [-] to

configure system Time.

t

Tab
Fl

F10
ESC

Select Screen
Select Item
Change Field
Select Field
General Help
Save and Exit
Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 97: 945GME BIOS Main

MenU

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoglichkeiten

Wirkung

System Time

Ist die aktuell eingestellte Systemzeit. Wird nach
dem Ausschalten des Systems durch eine Batte-
rie (CMOS-Batterie) gepuffert.

Veranderung der Systemzeit

Individuelle Einstellung der Systemzeit im For-
mat Stunde:Minute:Sekunde (hh:mm:ss).

System Date

Ist das aktuell eingestellte Systemdatum. Wird

Veranderung vom

Individuelle Einstellung des Systemdatums im

65535).

nach dem Ausschalten des Systems durch eine Systemdatum Format Monat:Tag:Jahr (mm:dd:yyyy).
Batterie (CMOS-Batterie) gepuffert.
BIOS ID Anzeige der BIOS Erkennung. keine -
Processor Anzeige des Prozessortyps. keine -
CPU Frequency Anzeige der Prozessor Frequenz. keine -
System Memory Anzeige der Arbeitsspeichergrofle. keine -
Product Revision Anzeige der HW-Revision des CPUBoards. keine -
Serial Number Anzeige der Serialnummer des CPUBoards. keine -
BC Firmware Rev. Anzeige der Firmware Revision des CPUBoard- keine -
controllers.
MAC Address (ETH1) Anzeige der vergebenen MAC Adresse der ETH1 keine -
Schnittstelle.
Boot Counter Anzeige des Boot Zahlers - jeder Neustart erhoht keine -
den Zahler um Eins (max. 16777215).
Running Time Anzeige der Laufzeit in ganzen Stunden. (max. keine -

Tabelle 141: 945GME Main Meni Einstellmdglichkeiten
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1.4 Advanced

BIOS SETUP UTILITY

Advanced Boot

Security

Power

Advanced Settings

» PCI Configuration

» PCI Express Configuration

» Graphics Configuration
»CPU Configuration

» Chipset Configuration

»I/O Interface Configuration
» Clock Configuration

» IDE Configuration

»USB Configuration

» Keyboard/Mouse Configuration
» Remote Access Configuration
»CPU Board Monitor

» Baseboard/Panel Features

>
N
Ent
Fl
F10
ESC

Select Screen
Select Item

er Go to Sub Screen
General Help
Save and Exit
Exit
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Abbildung 98: 945GME Advanced Menl

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

tures

Einstellung geratespezifischer Werte.

ACPI Configuration Konfiguration der ACPI Gerate. Enter offnen des Submeniis
siehe "ACPI Configuration" auf Seite 193
PCI Configuration Konfiguration der PCI Gerate. Enter 6ffnen des Submenis
siehe "PCI Configuration" auf Seite 194
PCI Express Configurati- | Konfiguration der PCI Express Configuration. Enter offnen des Submeniis
on siehe "PCl Express Configuration" auf Seite
197
Graphics Configuration | Konfiguration der Grafikeinstellungen. Enter offnen des Submeniis
siehe "Graphics Configuration" auf Seite 199
CPU Configuration Konfiguration der CPU Einstellungen. Enter offnen des Submeniis
siehe "CPU Configuration" auf Seite 201
Chipset Configuration Konfiguration der Chipset Funktionen. Enter offnen des Submenis
siehe "Chipset Configuration" auf Seite 202
1/0 Interface Configurati- | Konfiguration der I/O Gerate. Enter offnen des Submeniis
on siehe "I/O Interface Configuration" auf Seite
203
Clock Configuration Konfiguration der Clock Einstellungen. Enter offnen des Submeniis
siehe "Clock Configuration" auf Seite 204
IDE Configuration Konfiguration der IDE Funktionen. Enter offnen des Submeniis
siehe "IDE Configuration" auf Seite 204
USB Configuration Konfiguration der USB Einstellungen. Enter offnen des Submenis
siehe "USB Configuration" auf Seite 210
Keyboard/Mouse Confi- | Konfiguration der Keyboard/Mouse Optionen. Enter offnen des Submeniis
guration siehe "Keyboard/Mouse Configuration" auf Sei-
te 211
Remote Access Configu- | Konfiguration der Remote Access Einstellungen. Enter offnen des Submenis
ration siehe "Remote Access Configuration" auf Seite
212
CPU Board Monitor Zeigt die aktuellen Spannungen wie auch die ak- Enter offnen des Submeniis
tuellen Temperaturen des verwendeten Prozes- siehe "CPU Board Monitor" auf Seite 213
sors an.
Baseboard/Panel Fea- Anzeige geratespezifischer Informationen und Enter offnen des Submenis

siehe "Baseboard/Panel Features" auf Seite
214

Tabelle 142: 945GME Advanced Menii
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1.4.1 ACPI Configuration

Software « BIOS Optionen

Advanced

BIOS SETUP UTILITY

ACPI Settings

ACPI APIC support
Suspend mode

ACPI Version Features

USB Device Wakeup from S3/S4

Enable / Disable
ACPI support for
Operating System.

Active Cooling Trip Point
Passive Cooling Trip Point
Critical Trip Point

[ACPI v2.0] ENABLE: If OS

[Enabled] supports ACPI.

[S1 (POS)]

[Disabled] DISABLE: If OS
does not support

[Disabled] ACPI.

[Disabled]

[105°C]
> Select Screen
N Select Item
= Change Option
Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
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Abbildung 99: 945GME Advanced ACPI Configuration

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

ter Uber das Betriebssystem eingeschaltet, wenn
die eingestellte CPU Temperatur erreicht ist.

ACPI Aware O/S Uber diese Funktion wird festgelegt, ob das Be- Yes Das Betriebssystem unterstutzt ACPI.
triebssystem die ACPI-Funktion (Advanced Con- No Das Betriebssystem unterstiitzt ACPI nicht.
figuration and Power Interface) unterstitzt.

ACPI Version Features Option zum Einstellen der zu unterstitzenden ACPIv1.0 Nutzen der ACPI Funktionen gemaf v1.0
Energieoptionsspezifikationen. Die Nutzung der ACPIv2.0 Nutzen der ACPI Funktionen gemaR v2.0
ACPI-Funktionen setzt eine entsprechende Un- ACPI v3.0 Nutzen der ACPI Funktionen gemaB v3.0
terstlitzung in den Treibern sowie in den einge-
setzten Betriebssystemen voraus.

ACPI APIC support Uber diese Option wird die Unterstiitzung des Enabled Aktivierung der Funktion.

Advanced Programmable Interrupt Controllers im Disabled Deaktivierung der Funktion
Prozessor festgelegt.
Suspend mode Auswahl des ACPI Status welcher bei Aktivierung S1 (POS) Einstellung S1 als Suspend Mode. Es werden
des Suspend Modus verwendet werden soll. nur wenige Funktionen ausgeschaltet und diese
stehen auf Tastendruck wieder zur Verfligung
S3 (STR) Einstellung S3 als Suspend Mode. Hier wird der
aktuelle Zustand des Betriebssystems in das
RAM geschrieben und nur dieser wird dann mit
Strom versorgt.
USB Device Wakeup from | Mit dieser Option kann eine Aktivitat an einem an- Enabled Aktivierung der Funktion.
S3/S4 geschlossenen USB-Gerat das System aus dem Disabled Deaktivierung der Funktion.
S3/S4 Schlafzustand aufwecken.
Active Cooling Trip Point Uber diese Funktion wird ein optionaler CPU Liif- Disabled Deaktivierung der Funktion.

50°C, 60°C, 70°C, 80°C, 90°C

Temperatureinstellung fiir den Active Cooling
Trip Point. In 10 Grad Schritten einstellbar.

Passive Cooling Trip Point

Uber diese Funktion wird eingestellt, bei welcher
CPU Temperatur das Betriebssystem die CPU
Geschwindigkeit drosselt.

Disabled

Deaktivierung der Funktion.

50°C, 60°C, 70°C, 80°C, 90°C

Temperatureinstellung fir den Passive Cooling
Trip Point. In 10 Grad Schritten einstellbar.

Critical Trip Point

Uber diese Funktion wird eingestellt, bei welcher
CPU Temperatur das Betriebssystem das Sys-
tem herunterfahrt.

80°C, 85°C, 90°C, 95°C,
100°C, 105°C, 110°C

Temperatureinstellung fiir den Critical Trip
Point. In 5 Grad Schritten einstellbar.

Tabelle 143: 945GME Advanced ACPI Configuration Einstellmoglichkeiten

Panel PC 800 Anwenderhandbuch V 1.35

193

Kapitel 4

Software



Software * BIOS Optionen

1.4.2 PCI Configuration

BIOS SETUP UTILITY

Advanced

Advanced PCI/PnP Settings

PCI Latency Timer [64]
Allocate IRQ to PCI VGA [Yes]
Allocate IRQ to SMBUS HC [Yes]
Allocate IRQ to PCIEX2 [Yes]

» PCI IRQ Resource Exclusion

» PCI Interrupt Routing

NO

configure
device in
YES: lets
operating
configure
Play (PnP) devices not
required for boot if
your system has a Plug
and Play operating

system.

> Select Screen
t Select Item
ar= Change Option
F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

: lets the BIOS

all the
the system.
the

system
Plug and
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Abbildung 100: 945GME Advanced PCI Configuration

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

eine Karte des PCI-Bus den Master noch fiir sich
beanspruchen darf, wenn eine andere PCl-Karte
bereits einen Zugriff angemeldet hat.

160, 192, 224, 248

Plug & Play O/S Dem BIOS kann hier mitgeteilt werden ob das Yes Das Betriebssystem (ibernimmt die Verteilung
verwendete Betriebssystem Plug & Play-fahig ist. der Ressourcen.
No BIOS lbernimmt die Verteilung der Ressour-
cen.
PCI Latency Timer Diese Option kontrolliert, wie lange (in PCI-Ticks) 32, 64, 96, 128, Manuelle Einstellung des Wertes in PCI-Ticks.

Allocate IRQ to PCI VGA | Mit dieser Funktion wird festgelegt ob dem PCI Yes Automatische Zuweisung eines Interrupts.
VGA ein Interrupt zugewiesen wird. No Keine Zuweisung eines Interrupts.

Allocate IRQ to SMBUS Mit dieser Funktion wird festgelegt, ob der SM Yes Automatische Zuweisung eines PCI Interrupts.

HC (System Management) Bus Controller einen PCI No Keine Zuweisung eines Interrrupts.
Interrupt zugewiesen bekommt oder nicht.

Allocate IRQ to PCIEX2 Mit dieser Funktion wird festgelegt, ob der Yes Automatische Zuweisung eines PCI Interrupts.
PCIEX2 einen PCI Interrupt zugewiesen be- No Keine Zuweisung eines Interrrupts.
kommt oder nicht.

PCI IRQ Resource Exclu- | Konfiguration der PCI IRQ Resource Einstellun- Enter 6ffnen des Submeniis

sion gen flr ISA Legacy Geréte. siehe "PCI IRQ Resource Exclusion" auf Seite

195
PCI Interrupt Routing Konfiguration des PCI Interrupt Routings Enter 6ffnen des Submenis

siehe "PCI Interrupt Routing" auf Seite 196

Tabelle 144: 945GME Advanced PCI Configuration Einstellmdglichkeiten
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1.4.2.1 PCI IRQ Resource Exclusion

BIOS SETUP UTILITY

[Available]

Abbildung 101: 945GME Advanced PCI IRQ Resource Exclusion

IRQx IRQ Interruptzuweisung fiir Legacy ISA Geréte. Allocated Vom System belegt - kann nicht verwendet wer-
den.
Available Verfugbar - kann verwendet werden.
Reserved Reserviert - kann nicht verwendet werden.

Tabelle 145: 945GME Advanced PCI IRQ Resource Exclusion Einstellmdglichkeiten
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1.4.2.2 PCI Interrupt Routing

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

PCI Interrupt Routing

PIRQ A (VGA,PCIEX4,ETH2,UHCI2,HDA) [Auto]
PIRQ B (PCIEX1,ETH1) [Auto]
PIRQ C (PCIEX2,IF-Slot) [Auto]
PIRQ D (SATA,UHCI1,SMB,PCIEX3) [Auto]
PIRQ E (INTD,UHCI3,PATA) [Auto]
PIRQ F (INTA) [Auto]
PIRQ G (INTB) [Auto]
PIRQ H (INTC,UHCIO,EHCI) [Auto]

1 st Exclusive PCI [None]

2 nd Exclusive PCI [None]

3 rd Exclusive PCI [None]
PCIEXn PCI Express Root Port n

INTn External PCI Bus INTn Line

PATA Parallel ATA in Enhanced/Native Mode
SATA Serial ATA in Enhanced/Native Mode
SMB System Management Bus Controller

Select fixed IRQ or

set AUTO to let the

BIOS and OS route an
IRQ to this line.

Make sure that the
selected IRQ is not
assigned to legacy IO.

- Select Screen
i} Select Item
+- Change Option
F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
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Abbildung 102: 945GME Advanced PCI Interrupt Routing

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

PIRQ A (VGA,PCIEX4,
ETH2,UHCI2,HDA)

Option zum Einstellen des PIRQ A.

Auto

Automatische Zuordnung durch das BIOS und
das Betriebssystem.

5,6,7,9,10,11,12

Manuelle Zuordnung.

PIRQ B (PCIEX1, ETH1)

Option zum Einstellen des PIRQ B.

Auto

Automatische Zuordnung durch das BIOS und
das Betriebssystem.

5,6,7,9,10,11,12

Manuelle Zuordnung.

PIRQ C (PCIEX2,IF-Slot)

Option zum Einstellen des PIRQ C.

Auto

Automatische Zuordnung durch das BIOS und
das Betriebssystem.

5,6,7,9,10,11,12

Manuelle Zuordnung.

PIRQ D (SATA,UH-
ClI1,SMB, PCIEX3)

Option zum Einstellen des PIRQ D.

Auto

Automatische Zuordnung durch das BIOS und
das Betriebssystem.

5,6,7,9,10,11,12

Manuelle Zuordnung.

PIRQ E (INTD,UHCI3,PA-
TA)

Option zum Einstellen des PIRQ E.

Auto

Automatische Zuordnung durch das BIOS und
das Betriebssystem.

5,6,7,9,10,11,12

Manuelle Zuordnung.

PIRQ F (INTA) Option zum Einstellen des PIRQ F. Auto Automatische Zuordnung durch das BIOS und
das Betriebssystem.
5,6,7,9,10,11,12 Manuelle Zuordnung.
PIRQ G (INTB) Option zum Einstellen des PIRQ G. Auto Automatische Zuordnung durch das BIOS und

das Betriebssystem.

5,6,7,9,10,11,12

Manuelle Zuordnung.

PIRQ H (INTC,UHCIO,EH-
cl

Option zum Einstellen des PIRQ H.

Auto

Automatische Zuordnung durch das BIOS und
das Betriebssystem.

5,6,7,9,10,11,12

Manuelle Zuordnung.

1 st Exclusive PCI

Mit dieser Option wird festgelegt, ob der unter

None

Es wird kein Interrupt zugewiesen.

PIRQ x zugewiesene IRQ exklusive (kein IRQ
sharing) behandelt wird.

Information:

Wird nur angezeigt wenn ein PIRQ ma-
nuell eingestellt wird (z.B. 5).

X

Zuweisung des PIRQ als 1st Exclusiv PCI IRQ.

Tabelle 146: 945GME Advanced PCI Interrupt Routing Einstellmdglichkeiten
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BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

2 nd Exclusive PCI Mit dieser Option wird festgelegt, ob der unter None Es wird kein Interrupt zugewiesen.
PIRQ x zugewiesene IRQ exklusive (kein IRQ X Zuweisung des PIRQ als 2nd Exclusiv PCI IRQ.
sharing) behandelt wird.
Information:
Wird nur angezeigt wenn zwei PIRQ ma-
nuell eingestellt werden.
3 rd Exclusive PCI Mit dieser Option wird festgelegt, ob der unter None Es wird kein Interrupt zugewiesen.

PIRQ x zugewiesene IRQ exklusive (kein IRQ
sharing) behandelt wird.

Information:

Wird nur angezeigt wenn drei PIRQ ma-
nuell eingestellt werden.

Zuweisung des PIRQ als 3rd Exclusiv PCI IRQ.

Tabelle 146: 945GME Advanced PCI Interrupt Routing Einstellmdglichkeiten

1.4.2.3 PCI Express Configuration

BIOS SETUP UTILITY

Advanced
PCI Express Configuration
PCIE Port 0 (ETH2) [Auto]
PCIE Port 1 [Auto]
PCIE Port 2 (IF-Slot) [Auto]
PCIE Port 3 [Auto]
PCIE Port 4 [Auto]
PCIE Port 5 (ETH1) [Auto]
PCIE High Priority Port [Disabled]
Res. PCIE Hotplug Resources [No]
PCIE Port 0 IOxAPCI Enable [Disabled]
PCIE Port 1 IOxAPCI Enable [Disabled]
PCIE Port 2 IOxAPCI Enable [Disabled]
PCIE Port 3 IOxAPCI Enable [Disabled]

Enable/Disable
PCI Express LOs and
L1l link power

states.

- Select Screen
N Select Item
dp= Change Option
F1l General Help
F1l0 Save and Exit
ESC Exit
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Abbildung 103: 945GME Advanced PCI Express Configuration

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

die PCI Express-Anschlussfunktion.

Active State Power- Ma- Option zum Einstellen einer Energiesparfunktion Enabled Aktivierung der Funktion.
nagement (LOs/L1) fur PCIE Slots wenn diese nicht samtli- Disabled Deaktivierung der Funktion.
che Leistung benétigen.
PCIE Port 0 (ETH2) Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie Auto Automatische Zuordnung durch das BIOS und
die PCI Express-Anschlussfunktion. das Betriebssystem.
. Enabled Aktivierung der Funktion.
|nf0rmatlon . Disabled Deaktivierung der Funktion.
Verwenden Sie keine PCI-Express Gera-
te sollten sie die Option deaktivieren.
PCIE Port 1 Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie Auto Automatische Zuordnung durch das BIOS und
die PCI Express-Anschlussfunktion. das Betriebssystem.
. Enabled Aktivierung der Funktion.
|I‘If0rmatlon . Disabled Deaktivierung der Funktion.
Verwenden Sie keine PCI-Express Gera-
te sollten sie die Option deaktivieren.
PCIE Port 2 (IF-Slot) Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie Auto Automatische Zuordnung durch das BIOS und

das Betriebssystem.

Tabelle 147: 945GME Advanced PCIl Express Configuration Einstellmdglichkeiten
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BIOS Einstellung Bedeutung Einstellmoéglichkeiten Wirkung
. Enabled Aktivierung der Funktion.
|nf0rmatlon . Disabled Deaktivierung der Funktion.
Verwenden Sie keine PCI-Express Gera-
te sollten sie die Option deaktivieren.
PCIE Port 3 Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie Auto Automatische Zuordnung durch das BIOS und
die PCI Express-Anschlussfunktion. das Betriebssystem.
. Enabled Aktivierung der Funktion.
|nf0rmatlon . Disabled Deaktivierung der Funktion.
Verwenden Sie keine PCI-Express Gera-
te sollten sie die Option deaktivieren.
PCIE Port 4 Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie Auto Automatische Zuordnung durch das BIOS und
die PCI Express-Anschlussfunktion. das Betriebssystem.
u Enabled Aktivierung der Funktion.
|nf0rmatlon . Disabled Deaktivierung der Funktion.
Verwenden Sie keine PCI-Express Gera-
te sollten sie die Option deaktivieren.
PCIE Port 5 (ETH1) Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie Auto Automatische Zuordnung durch das BIOS und
die PCI Express-Anschlussfunktion. das Betriebssystem.
. Enabled Aktivierung der Funktion.
|nf0rmatlon y Disabled Deaktivierung der Funktion.
Verwenden Sie keine PCI-Express Gera-
te sollten sie die Option deaktivieren.
PCIE High Priority Port Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie Disabled Deaktivierung der Funktion.
den Prioritétsport fir den PCIE. Port 0 Aktivierung des Port 0 als Prioritatsport.
Port 1 Aktivierung des Port 1 als Prioritatsport.
Port 2 Aktivierung des Port 2 als Prioritatsport.
Port 3 Aktivierung des Port 3 als Prioritatsport.
ETH2 Aktivierung des ETH2 Port als Prioritatsport.
ETH1 Aktivierung des ETH1 Port als Prioritatsport.
Res. PCIE Hotplug Re- Mit dieser Option kann eine 1/0 und Memory Re- Yes Resource wird reserviert.
source source fir einen nicht benlitzten PCIE Port reser- No Resource wird nicht reserviert.
viert werden. Einen PCIE Port auf Enabled zu set-
zen und Resourcen zu reservieren ist fir eine Ex-
pressCard hot-plug Unterstlitzung am betreffen-
den Port notwendig.
PCIE Port 0 IOXAPIC Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Enabled Aktivierung der Funktion.
Enable Sie den APIC (Advanced Programmable Interrupt Disabled Deaktivierung der Funktion.
Controller) am PCIE Port 0. Bei aktiviertem APIC-
Modus werden die dem System zur Verfugung
stehenden IRQ-Ressourcen erweitert.
PCIE Port 1 IOXAPIC Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Enabled Aktivierung der Funktion.
Enable Sie den APIC (Advanced Programmable Interrupt Disabled Deaktivierung der Funktion.
Controller) am PCIE Port 1. Bei aktiviertem APIC-
Modus werden die dem System zur Verfligung
stehenden IRQ-Ressourcen erweitert.
PCIE Port 2 IOXAPIC Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Enabled Aktivierung der Funktion.
Enable Sie den APIC (Advanced Programmable Interrupt Disabled Deaktivierung der Funktion.
Controller) am PCIE Port 2. Bei aktiviertem APIC-
Modus werden die dem System zur Verfiigung
stehenden IRQ-Ressourcen erweitert.
PCIE Port 3 IOXAPIC Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Enabled Aktivierung der Funktion.
Enable Sie den APIC (Advanced Programmable Interrupt Disabled Deaktivierung der Funktion.

Controller) am PCIE Port 3. Bei aktiviertem APIC-
Modus werden die dem System zur Verfligung
stehenden IRQ-Ressourcen erweitert.

Tabelle 147: 945GME Advanced PCI Express Configuration Einstellmdglichkeiten
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1.4.3 Graphics Configuration

Software « BIOS Optionen

Advanced

BIOS SETUP UTILITY

Graphics Configuration

DVMT Mode Select
DVMT/FIXED Memory

Boot Display Device

Boot Display Preference
Local Flat Panel Type
Local Flat Panel Scaling

SDVO Port B Device
SDVO Port C Device

SDVO/DVI Hotplug Support
Display Mode Persistence

Internal Graphics Mode Select

[Enabled, 8MB]
[DVMT Mode]
[128MB]

[Auto]
[LFP SDVO-B SDVO-C]
[Auto]
[Expacnd Texté&Graph]

[DVI]
[None]

[Enabled]
[Enabled]

Select primary video
adapter to be used
during boot up.

H

F1l
F10
ESC

Select Screen
Select Item
Change Option
General Help
Save and Exit
Exit
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Abbildung 104: 945GME Advanced Graphics Configuration

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

Primary Video Device Option zur Auswahl des primaren Anzeigegera- Internal VGA Als Anzeigegerat wird der interne Grafikchip
tes. am CPU Board verwendet (Monitor / Panel An-
schluss).
PCl/Int. VGA Als Anzeigegerat wird der Grafikchip einer ge-
steckten Grafikkarte verwendet.
Internal Graphics Mode Option zur Einstellung der SpeichergrofRe, wel- Disabled Keine Reservierung - Deaktivierung des Grafik-
Select che fiir den internen Grafikcontroller verwendet controllers.
werden kann. Enabled, 1MB 1MB Hauptspeicher wird zur Verfligung gestellt.
Enabled, 8MB 8MB Hauptspeicher wird zur Verfiigung gestellt.
DVMT Mode Select Option zur Festlegung des DVMT Mode (Dyna- Fixed Mode Dem Grafikchip wird eine feste Speichergro-
mic Video Memory Technology) des DVMT Gra- Re zugeteilt, die dann allerdings dem PC nicht
fiktreibers. mehr zur Verfliigung steht.

DVMT Mode Es erfolgt eine dynamische Regelung des Spei-
cherbedarfs durch den DVMT Grafiktreiber. Es
wird nur der benétigte Speicher belegt.

Combo Mode Der DVMT Grafiktreiber reserviert mind. 64MB,
kann aber bei Bedarf bis zu 224MB belegen.

DVMT/FIXED Memory Option zur Einstellung der verwendeten Spei- 64MB 64MB Hauptspeicher kénnen verwendet wer-
chergroRe fiir den DVMT Modus. den.
128MB 128MB Hauptspeicher kdnnen verwendet wer-

den.

Maximum DVMT

Der restliche freie Hauptspeicher kann verwen-
det werden.

Boot Display Device

Hier kann festgelegt werden, welcher Videokanal
fir ein Anzeigegerat beim Booten aktiviert wer-
den soll.

Auto Automatische Auswahl.
CRT only Nur den CRT (Cathode Ray Tube) Kanal benut-
zen.
SDVO only Nur den SDVO (Serial Digital Video Out) Kanal
benutzten.
CRT + SDVO CRT und SDVO Kanal benutzen.
LFP only Nur den LFP (Local Flat Panel) Kanal benutzen.
CRT + LFP CRT + LFP Kanal benutzen.

Boot Display Preference

Die Option legt die Reihenfolge fest, in welcher
die Gerate an den angeschlossenen Kanalen
LFP und SDVO uberpriift und gebootet werden
sollen.

Information:

Die Einstellung macht nur Sinn, wenn
die Option Boot Display Device auf ,,Au-
to“ gestellt ist.

LFP SDVO-B SDVO-C

Local Flat Panel - Serial Digital Video B output
- Serial Video C output.

LFP SDVO-C SDVO-B

Local Flat Panel - Serial Digital Video C output
- Serial Video B output.

SDVO-B SDVO-C LFP

Serial Digital Video B output - Serial Digital Vi-
deo C output - Local Flat Panel.

SDVO-C SDVO-B LFP

Serial Digital Video C output - Serial Digital Vi-
deo B output - Local Flat Panel.

Tabelle 148: 945GME Advanced Graphics Configuration Einstellméglichkeiten
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BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

Local Flat Panel Type

Mit dieser Option kann ein vordefiniertes Profil flr
den LVDS Kanal eingestellt werden.

Auto

Automatische Erkennung und Einstellung an-
hand der EDID Daten.

VGA 1x18 (002h) 640 x 480
VGA 1x18 (013h) 640 x 480
SVGA 1x18 (004h) 800 x 600
XGA 1x18 (006h) 1024 x 768
XGA 2x18 (007h) 1024 x 768
XGA 1x24 (008h) 1024 x 768
XGA 2x24 (012h) 1024 x 768
SXGA 2x24 (00Ah) 1280 x 1024
SXGA 2x24 (018h) 1280 x 1024
UXGA 2x24 (00Ch) 1600 x 1200

Customized EDID 1

Benutzerdefiniertes Profil

Customized EDID 2

Benutzerdefiniertes Profil

Customized EDID 3

Benutzerdefiniertes Profil

Local Flat Panel Scaling

Option zur Ausgabemdglichkeit des Bildinhaltes
in Abhangigkeit des eingestellten Local Flat Pa-
nel Types.

Centering

Der Bildinhalt wird zentriert am Display ausge-
geben.

Expand Text

Der Text wird auf die gesamte GréRe des Dis-
plays ausgedehnt dargestellt.

Expand Graphics

Grafiken werden auf die gesamte GroRe des
Displays ausgedehnt dargestellt.

Expand Text & Graphics

Text und Grafiken werden auf die gesamte Gro-
Re des Displays ausgedehnt dargestellt.

SDVO Port B Device Option zur Auswahl des Anzeigegerates welches None Kein Anzeigegerat angeschlossen.
am SDVO Port B angeschlossen ist. DVI Videosignale werden fiir ein DVI kompatibles
Anzeigegerat optimiert ausgegeben.
TV Videosignale werden fiir ein TV kompatibles
Anzeigegerat optimiert ausgegeben.
CRT Videosignale werden fiir ein CRT kompatibles
Anzeigegerat optimiert ausgegeben.
LVDS Videosignale werden fiir ein LVDS kompatibles
Anzeigegerat optimiert ausgegeben.
DVI-Analog Videosignale werden fiir ein analoges DVI kom-
patibles Anzeigegerat optimiert ausgegeben.
SDVO Port C Device Option zur Auswahl des Anzeigegeréates welches None Kein Anzeigegerat angeschlossen.
am SDVO Port A angeschlossen ist. DVI Videosignale werden fiir ein DVI kompatibles
Anzeigegerat optimiert ausgegeben.
TV Videosignale werden fiir ein TV kompatibles
Anzeigegerat optimiert ausgegeben.
CRT Videosignale werden fir ein CRT kompatibles
Anzeigegerat optimiert ausgegeben.
LVDS Videosignale werden fiir ein LVDS kompatibles
Anzeigegerat optimiert ausgegeben.
DVI-Analog Videosignale werden fiir ein analoges DVI kom-
patibles Anzeigegerat optimiert ausgegeben.
SDVO/DVI Hotplug Sup- Ist die Option auf Enabled gestellt, so unterstitzt Enabled Aktivierung des ,Hotplug™ und ,Configuration
port der Windows XP Grafik Treiber ,hotplug” und mode persistence”- Modus.
»,configuration mode persistence” fiir DVI- Moni- Disabled Deaktivierung des ,Hotplug’- und ,Configurati-
tore, die an einen DVI SDVO Transmitter ange- on mode persistence”- Modus.
schlossen sind. ,Hotplug”-Unterstiitzung bedeu-
tet, dass ein angeschlossener DVI Monitor wéah-
rend laufendem Bestriebssystem automatisch er-
kannt und aktiviert wird. ,Configuration mode per-
sistance” bedeutet, dass z.B. eine duale DVI
Anzeigekonfiguration automatisch wiederherge-
stellt wird wenn beide DVI Monitore wieder an-
geschlossen sind auch wenn wahrend eines fri-
heren Bootvorgangs nur ein DVI Monitor ange-
schlossen und aktiviert wurde.
Display Mode Persistence |Display Mode Persistance bedeutet, dass sich Enabled Aktivierung der Funktion.
das Betriebssystem an vergangene Display-An- Disabled Deaktivierung der Funktion.

schlusskonfigurationen erinnern und wiederher-
stellen kann. z.B. wird eine duale DVI An-
zeigekonfiguration automatisch wiederhergestellt
wenn beide DVI Monitore wieder angeschlos-
sen werden, auch wenn wahrend eines friiheren
Bootvorgangs nur ein DVI Monitor angeschlos-
sen und aktiviert wurde.

Tabelle 148: 945GME Advanced Graphics Configuration Einstellmdglichkeiten
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1.4.4 CPU Configuration

Software « BIOS Optionen

BIOS SETUP UTILITY

Advanced

Configure advanced CPU settings
Module Version

-13.04

Manufacturer:Intel
Brand String:Intel (R) Core(TM)2 CPU

Frequency :2.16GHz
FSB Speed :667MHZz
Cache L1 :64 KB
Cache L2 :4096 KB

Max CPUID Value Limit [Disabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
Core Multi-Processing [Enabled]
Intel (R) SpeedStep(tm) tech. [Automatic]
Max. CPU Frequency [2166 MHz]
Cl Config. [Standard]
C2 Config. [Disabled]
C3 Config. [Disabled]
C4 Config. [Disabled]

T7400

Select the revsion

of

support interface that
should be offered by

the BIOS.

> Select Screen
N Select Item
= Change Option
F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

the multi processor
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Abbildung 105: 945GME Advanced CPU Configuration

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellméglichkeiten

Wirkung

der Menge von auszufiihrenden Berechnungen
hoch- oder heruntergetaktet. Dadurch hangt der
Energieverbrauch stark von der Auslastung des
Prozessors ab.

MPS Revision Diese Option unterstiitzt den Einsatz von mehre- 1.1 Einstellung der MPS Unterstiitzung Revision
ren CPUs (MPS=Multiprozessorsystem). 1.1
1.4 Einstellung der MPS Unterstlitzung Revision
1.4
Max CPUID Value Limit Option zur Limitierung des CPUID Eingangswer- Enabled Der Prozessor limitiert bei Bedarf den maxima-
tes. Dies kann z.B. bei dlteren Betriebssystemen len CPUID Eingangswert auf 03h wenn der Pro-
notwendig sein. zessor einen héheren Wert unterstutzt.
Disabled Bei Anfrage des CPUID Eingangswertes liefert
der Prozessor den aktuell maximalen Wert zu-
riick.
Execute Disable Bit Option zum Aktivieren oder Deaktivieren der Enabled Aktivierung der Funktion.
Hardwareunterstiitzung zur Unterbindung der Disabled Deaktivierung der Funktion.
Datenausfiihrung.
Core Multi-Processing Bei einem Dual Core Prozessor kann mit dieser Enabled Bei einem Dual Core Prozessor werden beide
Option ein Kern deaktiviert werden. Kerne genutzt.
Disabled Bei einem Dual Core Prozessor wird nur ein
Kern verwendet.
Intel(R) SpeedStep(TM) Option zum Regeln der Intel(R) SpeedStep(TM) Automatic Die Prozessorgeschwindigkeit wird durch das
tech. Technologie. Der Prozessor wird entsprechend Betriebssystem geregelt.

Maximum Speed

Die Prozessorgeschwindigkeit wird auf ein Ma-
ximum gesetzt.

Minimum Speed

Die Prozessorgeschwindigkeit wird auf ein Mi-
nimum gesetzt.

Disabled Deaktivierung der SpeedStep Technologie.
Max. CPU Frequency Option zur Einstellung der maximalen Prozes- xxxx MHz Die Prozessorgeschwindigkeit wird auf den ein-
sorgeschwindigkeit wenn bei der Option ,In- gestelllten Wert begrenzt.
tel(R) SpeedStep(TM) tech.” die Werte ,Automa-
tic* oder ,Maximum Speed"” eingestellt ist.
C1 Config Power Management des Intel Core Duo Prozes- Standard Standard C1 Unterstiitzung.
sores. Enhanced Enhanced C1 Unterstltzung.
C2 Config Power Management des Intel Core Duo Prozes- Standard Standard C2 Unterstiitzung.
sores. Enhanced Enhanced C2 Unterstltzung.
Disabled Disabled C2 Unterstiitzung.
C3 Config Power Management des Intel Core Duo Prozes- Standard Standard C3 Unterstiitzung.
sores. Enhanced Enhanced C3 Unterstltzung.
Disabled Disabled C3 Unterstuitzung.
C4 Config Power Management des Intel Core Duo Prozes- Standard Standard C4 Unterstiitzung.
sores. Enhanced Enhanced C4 Unterstltzung.
Disabled Disabled C4 Unterstutzung.

Tabelle 149: 945GME Advanced CPU Configuration Einstellméglichkeiten
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1.4.5 Chipset Configuration

Advanced

BIOS SETUP UTILITY

Advanced Chipset Settings

DRAM Refresh Rate
Memory Hole

DT in SPD
TS on DIMM

IOAPIC
APIC ACPI SCI IRQ
C4 On C3

DIMM Thermal Control

High Precision Event Timer

[Auto]

[Disabled]
[Disabled]
[Disabled]
[Disabled]

[Disabled]
[Enabled]

[Disabled]
[Disabled]

Auto

Auto

400 MHz

533 MHz

667 MHz

- Select Screen
t Select Item
+- Change Option
F1l General Help
F1l0 Save and Exit
ESC Exit
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Abbildung 106: 945GME Advanced Chipset Configuration

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

DRAM Frequency

Option zum Einstellen der Arbeitsspeicherfre-
quenz.

Auto

Automatische Einstellung der Frequenz durch
das BIOS.

400, 533, 667 MHz

Manuelle Einstellung der gewlinschten Taktfre-
quenz.

chentemperatur der DIMM Module. Wird die ein-
gestellte Oberflachentemperatur erreicht, dann
wird durch eine Limitierung der Speicherband-
breite eine Kiihlung des Modules erreicht.

DRAM Refresh Rate Option zum Einstellen der DRAM Refresh Rate. Auto DRAM Refresh wird aus den SPD Daten des
DRAM Moduls gelesen.
7,8us Manuelle Einstellung der DRAM Refresh Rate.
3,9us Manuelle Einstellung der DRAM Refresh Rate.
Memory Hole Option interessant fir ISA-Karten mit einem Disabled Deaktivierung der Funktion.
Framebuffer. Bei einem PPC800 nicht von Be- 15MB-16MB Der Adressbereich wird reserviert.
deutung.
DIMM Thermal Control Option zum Einstellen der maximalen Oberfla- Disabled Keine Begrenzung der Oberflachentemperatur.

40°C, 50°C, 60°C,
70°C, 80°C, 85°C, 90°C

Temperaturgrenzwert fiir die Limitierung.

DT in SPD Option, ob der GMCH (Graphics and Memory Enabled Aktivierung der Funktion.
Controller Hub) die DT (Delta Temperature) im Disabled Deaktivierung der Funktion.
SPD (Serial Presence Detect) Management Al-
gorithmus des DIMM Moduls unterstitzt.

TS on DIMM Option, ob der GMCH (Graphics and Memory Enabled Aktivierung der Funktion.
Controller Hub) den TS (Thermal Sensor) im Disabled Deaktivierung der Funktion.
Thermal Management Algorithmus des DIMM
Moduls untersttzt.

High Precision Event Timer | Der HPET ist ein Zeitgeber im PC. Er ist in der La- Enabled Aktivierung der Funktion. Bei Mulitmedia An-
ge einen Interrupt mit sehr hoher Prazision aus- wendungen wird empfohlen, die Funktion auf
zulésen und andere Programme kénnen diverse Enabled zu stellen.

Anwendungen besser synchronisieren. Disabled Deaktivierung der Funktion.

I0APIC Diese Option wird verwendet, um den APIC (Ad- Enabled Bei aktiviertem APIC-Modus werden die dem
vanced Programmable Interrupt Controller) zu System zur Verfligung stehenden IRQ-Res-
aktivieren oder zu deaktivieren. sourcen erweitert.

Disabled Deaktivierung der Funktion.
Information:
Bei aktiviertem APIC-Modus werden die
dem System zur Verfiigung stehenden
IRQ-Ressourcen erweitert.
Tabelle 150: 945GME Advanced Chipset Einstellmdglichkeiten
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BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

APIC ACPI SCI IRQ Diese Option wird verwendet, um den SCI IRQ Enabled IRQ20 wird fiir SCI verwendet.
bei APIC (Advanced Programmable Interrupt Disabled Deaktivierung der Funktion.
Controller) Modus zu modifizieren.
C4 On C3 Verfeinerung der Energiesparfunktion bei einem Enabled Prozessor wird in C4 gebracht, wenn das Be-
ACPI Betriebssystem. triebssystem in einen C3 Zustand initiiert.
Disabled Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 150: 945GME Advanced Chipset Einstellmdglichkeiten

1.4.6 1/O Interface Configuration

BIOS SETUP UTILITY

Advanced

I/0 Interface Configuration

HDA

AC97

Disabled
> Select Screen
N Select Item
G Change Option
Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
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Abbildung 107: 945GME Advanced /O Interface Configuration

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

Onboard Audio Controller |Hier kann der Audio Modus ausgewahlt bzw. aus- HDA Aktivierung des High Definition Audio Sound.
geschaltet werden. AC97 Aktivierung des AC’'97 Sound.
Disabled Deaktivierung des Audio Controllers.

Tabelle 151: 945GME Advanced /O Interface Configuration Einstellmdglichkeiten
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1.4.7 Clock Configuration

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Clock Configuration

Enable clock
modulation to reduce
EMI.

> Select Screen
t Select Item

e Change Option
Fl General Help
F1l0 Save and Exit
ESC Exit
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Abbildung 108: 945GME Advanced Clock Configuration

BIOS Einstellung Bedeutung Einstellmoéglichkeiten Wirkung

Spread Spectrum Mit dieser Option kann der Takt geringfligig fre- Enabled Aktivierung der Funktion.
quenzmoduliert werden, wodurch sich die elek- Disabled Deaktivierung der Funktion.
tromagnetische Storstrahlung verringert.

Tabelle 152: 945GME Advanced Clock Configuration Einstellmoglichkeiten

1.4.8 IDE Configuration

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

IDE Configuration

Legacy IDE Channels [SATA Pri, PATA Sec]
» Primary IDE Master : [Hard Disk]
» Primary IDE Slave : [Not Detected]
» Secondary IDE Master : [Not Detected]
» Secondary IDE Slave : [Not Detected]
Hard Disk Write Protect [Disabled]
IDE Detect Time Out (Sec) [35]

ATA (PI) 80Pin Cable Detection [Host & Device]

tH
+_
F1
F10
ESC

Select Screen
Select Item
Change Option
General Help
Save and Exit
Exit
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Abbildung 109: 945GME Advanced IDE Configuration
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BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellméglichkeiten

Wirkung

ATA/IDE Configuration

Option zum Configurieren der integrierten PATA
und SATA Controller.

Compatible Beide Controller arbeiten in Legacy oder Com-
patible Modus.
Disabled Deaktivierung beider Controller.
Enhanced Beide Controller arbeiten in Enhanced oder Na-

tive Modus.

Legacy IDE Channels”

Option zum Konfigurieren der Legacy IDE Kanéle
im ,,Compatible” Modus.

SATA Pri, PATA Sec

SATA Laufwerke werden primar und PATA
Laufwerke werden sekundar angesprochen.

SATA only Nur SATA Laufwerke verwenden.

PATA only Nur PATA Laufwerke verwenden.
Configure SATA as? Hier kénnen die von der Southbridge untersttitz- IDE Die Serial ATA-Festplatte wird als Parallel ATA

ten Serial ATA Anschliisse eingestellt werden. physikalisches Speicherlaufwerk benutzt.
RAID Hier kann RAID 0, 1, 5, 10 oder die Intel® Matrix
Storage Technologie mit der Serial ATA Fest-
platte konfiguriert werden.

AHCI Mit der Einstellung AHCI kann man den inter-

nen Speichertreiber der SATA-Funktionen akti-
vieren, welche die Speicherleistung bei zufélli-
gem Schreib-Lese-Zugriff erhdhen, indem das
Laufwerk die Reihenfolge der Befehle selbst
festlegt.

Configure SATA as Chan-
nels®

Hier kénnen SATA- bzw. PATA- Laufwerke als
Primary Bzw. Secondary Device eingestellt wer-

Before PATA

Die SATA- Laufwerke sind die Primary Devices,
und PATA somit die Secondary.

den. Behind PATA Die PATA- Laufwerke sind die Primary Devices,
und SATA somit die Secondary.
AHCI/RAID SATA Hotp- Hier kann der Hotplug-Support fiir AHCI/RAID- Enabled Deaktiviert den Hotplug-Support.
lug® Systeme eingestellt werden. Disabled Aktiviert den Hotplug-Support.
Primary IDE Master Hier wird das im System vorhandene Laufwerk, Enter offnen des Submeniis
das am IDE Primary Master Port angeschlossen siehe "Primary IDE Master" auf Seite 206
ist, parametriert.
Primary IDE Slave Hier wird das im System vorhandene Laufwerk, Enter offnen des Submenis
das am IDE Primary Slave Port angeschlossen siehe "Primary IDE Slave" auf Seite 207
ist, parametriert.
Secondary IDE Master Hier wird das im System vorhandene Laufwerk, Enter offnen des Submenis
das am IDE Sekundaren Master Port angeschlos- siehe "Secondary IDE Master" auf Seite 208
sen ist, parametriert.
Secondary IDE Slave Hier wird das im System vorhandene Laufwerk, Enter offnen des Submeniis
das am IDE Sekundéren Slave Port angeschlos- siehe "Secondary IDE Slave" auf Seite 209
sen ist, parametriert.
Hard Disk Write Protect Hier kann der Schreibschutz fur die Festplatte ak- Enabled Aktivierung der Funktion.
tiviert/deaktiviert werden. Disabled Deaktivierung der Funktion.

IDE Detect Time Out (Sec)

Einstellung des Zeitliberschreitungsgrenzwertes
der ATA/ATAPI Gerateerkennung.

0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35

Zeiteinstellung in Sekunden.

ATA(PI) 80Pin Cable De-
tection

Hier wird erkannt, ob ein 80Pin Kabel am Lauf-
werk, am Controller oder am Laufwerk und Kon-
troller angeschlossen ist.

Information:

Diese Option ist beim PPC800 CPU
Board nicht vorhanden. Somit ist diese
Einstellung unrelevant.

Host & Device

Verwendung beider IDE Controller. (mother-
board, disk drive).

Host

Verwendung des Motherboard IDE Controllers.

Device

Verwendung des IDE disk drive Controllers.

1) Diese Einstellungen sind nur méglich, wenn ATA/IDE Configuration auf Compatible eingestellt ist.
2) Diese Einstellungen sind nur méglich, wenn ATA/IDE Configuration auf Enhanced eingestellt ist.
3) Diese Einstellungen sind nur méglich, wenn ATA/IDE Configuration auf Enhanced und Configure SATA as auf IDE eingestellt ist.

4) Diese Einstellungen sind nur méglich, wenn ATA/IDE Configuration auf Enhanced und Configure SATA as auf RAID oder AHCI eingestelltist.
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1.4.8.1 Primary IDE Master

Advanced

BIOS SETUP UTILITY

Primary IDE Master

Device

:Not Detected

LBA/Large Mode [Auto]
Block (Multi-Sector Transfer) [Auto]
PIO Mode [Auto]
DMA Mode [Auto]
S.M.A.R.T. [Auto]
32Bit Data Transfer [Enabled]

Select the type
of device connected
to the system.

Select Screen
t Select Item

+- Change Option
Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
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Abbildung 110: 945GME Primary IDE Master

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

Type Hier wird der Typ des am Primary Master ange- Not Installed Kein Laufwerk installiert.
schlossenen Laufwerks parametriert. Auto Automatische Erkennung des Laufwerks und
Einstellung der richtigen Werte.
CD/DVD CD-/DVD-Laufwerk.
ARMD ARMD-Laufwerk (Zip-Laufwerk).
LBA/Large Mode Mit dieser Option wird der Logical-Block- Addres- Disabled Deaktivierung der Funktion.
sing/Large Modus fur IDE aktiviert. Auto Automatische Aktivierung der Funktion wenn es
vom System unterstutzt wird.
Block (Multi-Sector Trans- | Mit dieser Option wird der Block-Mode von IDE- Disabled Deaktivierung der Funktion.
fer) Festplatten aktiviert. Bei Aktivierung dieser Opti- Auto Automatische Aktivierung der Funktion wenn es
on wird die Zahl der Blécke pro Anforderung aus vom System unterstiitzt wird.
dem Konfigurationssektor der Festplatte ausge-
lesen.
PIO Mode Der PIO-Modus bestimmt die Datenrate der Fest- Auto Automatische Einstellung des PIO Modus.
platte. 0,1,2,3,4 Manuelle Einstellung des PIO Modes.
DMA Mode Hier wird die Datenlibertragungsrate zum und Auto Automatische Festlegung der Ubertragungsra-
vom Primary Master Laufwerk festgelegt. Der te.
DMA-Mode muss unter Windows im Geratema- Disabled Manuelle Festlegung der Ubertragungsrate.
nager aktiviert werden, erst dann ist die volle Per-
formance garantiert. Kann nur bei manueller Ein-
stellung des Laufwerkes eingestellt werden.
S.MAAR.T. Uberwachungsfunktion moderner Festplatten Auto Automatische Erkennung und Aktivierung.
(Self-Monitoring, Analysis and Reporting Tech- Enabled Aktivierung der Funktion.
nology). Disabled Deaktivierung der Funktion.
32 Bit Data Transfer Diese Funktion ermdglicht den 32-Bit IDE Daten- Enabled Aktivierung der Funktion.
transfer. Disabled Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 153: 945GME Primary IDE Master Einstellmdglichkeiten
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1.4.8.2 Primary IDE Slave
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BIOS SETUP UTILITY

Advanced

Primary IDE Slave

Device

:Not Detected

LBA/Large Mode [Auto]
Block (Multi-Sector Transfer) [Auto]
PIO Mode [Auto]
DMA Mode [Auto]
S.M.A.R.T. [Auto]
32Bit Data Transfer [Enabled]

> Select Screen
t Select Item
+- Change Option
Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

Select the type
of device connected
to the system.
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Abbildung 111: 945GME Primary IDE Slave

BIOS Einstellung Bedeutung Einstellmoéglichkeiten Wirkung
Type Hier wird der Typ des am Primary Master ange- Not Installed Kein Laufwerk installiert.
schlossenen Laufwerks parametriert. Auto Automatische Erkennung des Laufwerks und
Einstellung der richtigen Werte.
CD/DVD CD-/DVD-Laufwerk.
ARMD ARMD-Laufwerk (Zip-Laufwerk).
LBA/Large Mode Mit dieser Option wird das Logical-Block- Addres- Disabled Deaktivierung der Funktion.
sing/Large Modus fur IDE aktiviert. Auto Automatische Aktivierung der Funktion wenn es
vom System unterstutzt wird.
Block (Multi-Sector Trans- | Mit dieser Option wird der Block-Mode von IDE- Disabled Deaktivierung der Funktion.
fer) Festplatten aktiviert. Bei Aktivierung dieser Opti- Auto Automatische Aktivierung der Funktion wenn es
on wird die Zahl der Blécke pro Anforderung aus vom System unterstiitzt wird.
dem Konfigurationssektor der Festplatte ausge-
lesen.
PIO Mode Der PIO-Modus bestimmt die Datenrate der Fest- Auto Automatische Einstellung des PIO Modus.
platte. 0,1,2,3,4 Manuelle Einstellung des PIO Modes.
DMA Mode Hier wird die Datenlibertragungsrate zum und Auto Automatische Festlegung der Ubertragungsra-
vom Primary Master Laufwerk festgelegt. Der te.
DMA-Mode muss unter Windows im Geratema- Disabled Manuelle Festlegung der Ubertragungsrate.
nager aktiviert werden, erst dann ist die volle Per-
formance garantiert. Kann nur bei manueller Ein-
stellung des Laufwerkes eingestellt werden.
S.MAAR.T. Uberwachungsfunktion moderner Festplatten Auto Automatische Erkennung und Aktivierung.
(Self-Monitoring, Analysis and Reporting Tech- Enabled Aktivierung der Funktion.
nology). Disabled Deaktivierung der Funktion.
32 Bit Data Transfer Diese Funktion ermdéglicht den 32-Bit IDE Da- Enabled Aktivierung der Funktion.
tentransfer. Disabled Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 154: 945GME Primary IDE Slave Einstellmoglichkeiten
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1.4.8.3 Secondary IDE Master

BIOS SETUP UTILITY

Advanced

Secondary IDE Master

Device

:Not Detected

LBA/Large Mode [Auto]
Block (Multi-Sector Transfer) [Auto]
PIO Mode [Auto]
DMA Mode [Auto]
S.M.A.R.T. [Auto]
32Bit Data Transfer [Enabled]

Select the type
of device connected
to the system.

> Select Screen
t Select Item
+- Change Option

Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
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Abbildung 112: 945GME Secondary IDE Master

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

Type Hier wird der Typ des am Primary Master ange- Not Installed Kein Laufwerk installiert.
schlossenen Laufwerks parametriert. Auto Automatische Erkennung des Laufwerks und
Einstellung der richtigen Werte.
CD/DVD CD-/DVD-Laufwerk.
ARMD ARMD-Laufwerk (Zip-Laufwerk).
LBA/Large Mode Mit dieser Option wird der Logical-Block- Addres- Disabled Deaktivierung der Funktion.
sing/Large Modus fur IDE aktiviert. Auto Automatische Aktivierung der Funktion wenn es
vom System unterstutzt wird.
Block (Multi-Sector Trans- | Mit dieser Option wird der Block-Mode von IDE- Disabled Deaktivierung der Funktion.
fer) Festplatten aktiviert. Bei Aktivierung dieser Opti- Auto Automatische Aktivierung der Funktion wenn es
on wird die Zahl der Blécke pro Anforderung aus vom System unterstiitzt wird.
dem Konfigurationssektor der Festplatte ausge-
lesen.
PIO Mode Der PIO-Modus bestimmt die Datenrate der Fest- Auto Automatische Einstellung des PIO Modus.
platte. 0,1,2,3,4 Manuelle Einstellung des PIO Modes.
DMA Mode Hier wird die Datenlibertragungsrate zum und Auto Automatische Festlegung der Ubertragungsra-
vom Primary Master Laufwerk festgelegt. Der te.
DMA-Mode muss unter Windows im Geratema- Disabled Manuelle Festlegung der Ubertragungsrate.
nager aktiviert werden, erst dann ist die volle Per-
formance garantiert. Kann nur bei manueller Ein-
stellung des Laufwerkes eingestellt werden.
S.MAAR.T. Uberwachungsfunktion moderner Festplatten Auto Automatische Erkennung und Aktivierung.
(Self-Monitoring, Analysis and Reporting Tech- Enabled Aktivierung der Funktion.
nology). Disabled Deaktivierung der Funktion.
32 Bit Data Transfer Diese Funktion ermdglicht den 32-Bit IDE Daten- Enabled Aktivierung der Funktion.
transfer. Disabled Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 155: 945GME Secondary IDE Master Einstellmdglichkeiten
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1.4.8.4 Secondary IDE Slave
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BIOS SETUP UTILITY

Advanced

Secondary IDE Slave

Device

:Not Detected

LBA/Large Mode [Auto]
Block (Multi-Sector Transfer) [Auto]
PIO Mode [Auto]
DMA Mode [Auto]
S.M.A.R.T. [Auto]
32Bit Data Transfer [Enabled]

> Select Screen
t Select Item
+- Change Option
Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

Select the type
of device connected
to the system.
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Abbildung 113: 945GME Secondary IDE Slave

BIOS Einstellung Bedeutung Einstellmoéglichkeiten Wirkung
Type Hier wird der Typ des am Primary Master ange- Not Installed Kein Laufwerk installiert.
schlossenen Laufwerks parametriert. Auto Automatische Erkennung des Laufwerks und
Einstellung der richtigen Werte.
CD/DVD CD-/DVD-Laufwerk.
ARMD ARMD-Laufwerk (Zip-Laufwerk).
LBA/Large Mode Mit dieser Option wird das Logical-Block- Addres- Disabled Deaktivierung der Funktion.
sing/Large Modus fur IDE aktiviert. Auto Automatische Aktivierung der Funktion wenn es
vom System unterstutzt wird.
Block (Multi-Sector Trans- | Mit dieser Option wird der Block-Mode von IDE- Disabled Deaktivierung der Funktion.
fer) Festplatten aktiviert. Bei Aktivierung dieser Opti- Auto Automatische Aktivierung der Funktion wenn es
on wird die Zahl der Blécke pro Anforderung aus vom System unterstiitzt wird.
dem Konfigurationssektor der Festplatte ausge-
lesen.
PIO Mode Der PIO-Modus bestimmt die Datenrate der Fest- Auto Automatische Einstellung des PIO Modus.
platte. 0,1,2,3,4 Manuelle Einstellung des PIO Modes.
DMA Mode Hier wird die Datenlibertragungsrate zum und Auto Automatische Festlegung der Ubertragungsra-
vom Primary Master Laufwerk festgelegt. Der te.
DMA-Mode muss unter Windows im Geratema- Disabled Manuelle Festlegung der Ubertragungsrate.
nager aktiviert werden, erst dann ist die volle Per-
formance garantiert. Kann nur bei manueller Ein-
stellung des Laufwerkes eingestellt werden.
S.MAAR.T. Uberwachungsfunktion moderner Festplatten Auto Automatische Erkennung und Aktivierung.
(Self-Monitoring, Analysis and Reporting Tech- Enabled Aktivierung der Funktion.
nology). Disabled Deaktivierung der Funktion.
32 Bit Data Transfer Diese Funktion ermdéglicht den 32-Bit IDE Da- Enabled Aktivierung der Funktion.
tentransfer. Disabled Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 156: 945GME Secondary IDE Slave Einstellmdglichkeiten
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1.4.9 USB Configuration

Advanced

BIOS SETUP UTILITY

USB Configuration

USB Devices Enabled :
1 Keyboard, 1 Hub

USB 2.0 Controller

Legacy USB Support

USB Legacy POST-Always

USB Keyboard Legacy Support
USB Mouse Legacy Support
USB Storage Device Support
Port 64/60 Emulation

USB 2.0 Controller Mode
BIOS EHCI Hand-Off

USB Beep Message

USB Stick Default Emulation

USB Mass Storage Reset Delay

Special Delay for USB HDDs

[Enabled]

[Enabled]
[Enabled]
[Enabled]
[Disabled]
[Enabled]
[Disabled]
[HiSpeed]
[Disabled]
[Enabled]
[Hard Disk]
[20 Sec]
[Disabled]

Disabled

2 USB Ports

4 USB Ports

6 USB Ports

8 USB Ports

hnd Select Screen
iR Select Item
+- Change Option
F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 114: 945GME Advanced USB Configuration

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

on

verwendet wird.

USB Function Hier kdnnen die USB-Ports aktiviert/deaktiviert Disabled Deaktivierung der USB-Ports.
werden. 2 USB Ports USB1, USB3 werden aktiviert.
Die USB Nummern (z.B. USB1, USB3, usw.) sind 4 USB Ports USB1, USB2, USB3, USB4 werden aktiviert,
am Gehause des PPC800 aufgedruckt. 6 USB Ports USB1, USB2, USB3, USB4, USB5 werden ak-
tiviert.
8 USB Ports USB1, USB2, USB3, USB4, USB5, USB an ei-
nem AP (iber SDL werden aktiviert.
USB 2.0 Controller Option zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des Enabled Alle USB Schnittstellen laufen im USB 2.0 Mo-
USB 2.0 Modus. dus.
Disabled Alle USB Schnittstellen laufen im USB 1.1 Mo-
dus.
Legacy USB Support Hier kann der Legacy USB Support aktiviert/de- Enabled Aktivierung der Funktion.
aktiviert werden. Es funktioniert keine USB Disabled Deaktivierung der Funktion.
Schrjittstelle wahrend des Startens. Nach dgm Auto Automatische Aktivierung.
Betriebssystemstart steht der USB Support wie-
der zur Verfligung. Eine USB Tastatur wird wah-
rend des POST noch erkannt.
USB Legacy POST-Always | Option um den Legacy USB Support wahrend Enabled Das BIOS Setup kann wahrend des POST mit-
des POST (Power On Self Test) gleichgiiltig der tels einer USB Tastatur aufgerufen werden.
Legacy USB Support Einstellung zu aktivieren. Disabled Deaktivierung der Funktion.
USB Keyboard Legacy Hier kann die USB-Keyboard Unterstlitzung akti- Enabled Aktivierung der Funktion.
Support viert/deaktiviert werden. Disabled Deaktivierung der Funktion.
USB Mouse Legacy Sup- |Hier kann die USB-Mouse Unterstiitzung akti- Enabled Aktivierung der Funktion.
port viert/deaktiviert werden. Disabled Deaktivierung der Funktion.
USB Storage Device Sup- | Hier kann die USB-Massenspeichergerat Unter- Enabled Aktivierung der Funktion.
port stiitzung aktiviert/deaktiviert werden. Disabled Deaktivierung der Funktion.
Port 64/60 Emulation Hier kann die Port 64/60 Emulation aktiviert/de- Enabled USB-Keyboard funktioniert unter Windows NT.
aktiviert werden. Disabled USB-Keyboard funktioniert unter allen Syste-
men aufer Windows NT.
USB 2.0 Controller Mode | Hier kénnen Einstellungen fiir den USBController Full Speed 12 MBps
vorgenommen werden. Hi Speed 480 MBps
BIOS EHCI Hand- Off Hier kann die Unterstlitzung fir Betriebssysteme Enabled Aktivierung der Funktion.
ohne vollautomatische EHCIFunktion eingerich- Disabled Deaktivierung der Funktion.
tet werden.
USB Beep Message Option zur Ausgabe jeweils eines Pieptones, Enabled Aktivierung der Funktion.
wenn ein USB Gerat wahrend des POST vom Disabled Deaktivierung der Funktion.
BIOS erkannt wurde.
USB Stick Default Emulati- | Hier kann eingestellt werden, wie ein USB-Gerat Auto USB-Gerate, deren Speicherkapazitat kleiner

als 530MB ist werden als Diskettenlaufwerk und
die anderen Gerate mit groRerer Kapazitat als
Festplatte simuliert.

Tabelle 157: 945GME Advanced USB Configuration Einstellmdglichkeiten
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BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

Hard Disk

Ein als HDD formatiertes Laufwerk als FDD
(z.B. ZIP-Laufwerk) kann zum Starten des Sys-
tems verwendet werden.

USB Mass Storage Reset
Delay

Hier kann die Zeit, die der POST fir USBSpei-
chergerate nach dem Geratestartbefehl warten
soll, eingestellt werden.

Information:

Die Meldung "No USB Mass Storage de-
vice detected" (Kein USB Massenspei-
chergerat entdeckt) wird angzeigt, wenn
kein USB Massenspeichergerit instal-
liert wurde.

10 Sec, 20 Sec, 30 Sec, 40 Sec

Manuelle Einstellung des Wertes.

Special Delay for USB
HDDs

Option zum Einstellen eines Boot Delay (Boot-
verzégerung) vor der USB 2.0 Gerateaufzahlung,
um das Booten von langsam hochlaufenden USB
Devices (z.B. USB Hard Disks) zu ermdglichen.

Information:

Diese Option sollte nur bei Bedarf ver-
wendet werden, da der Bootvorgang
dann immer um die eingestellte Zeit 1an-
ger dauert.

Disabled

Deaktivierung der Funktion. Es wird kein Boot
Delay hinzugefugt.

1 Sec, 2 Sec, 3 Sec, 4
Sec, 5 Sec, 7 Sec, 10 Sec

Es wird ein Boot Delay von 1, 2, 3, 4, 5, 7 bzw.
10 Sekunden hinzugefugt.

Tabelle 157: 945GME Advanced USB Configuration Einstellmdglichkeiten

1.4.10 Keyboard/Mouse Configuration

BIOS SETUP UTILITY

Advanced

Keyboard/Mouse Configuration

Typematic Rate

[Fast]

Select Power-on
for Numlock.

state

> Select Screen
t Select Item
+- Change Option
Fl General Help
F1l0 Save and Exit
ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends,

Inc.

Abbildung 115: 945GME Advanced Keyboard/Mouse Configuration

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

Bootup Num-Lock Mit diesem Feld kann man den Zustand der Zeh- Off Vom numerischen Tastenblock sind lediglich
nertastatur (NumLock) beim Booten des Systems die Cursorfunktionen aktiviert.
definieren. On Numerischer Tastenblock ist aktiviert.
Typematic Rate Hier wird die Tastenwiederholfunktion eingestellt. Slow Langsame Tastenwiederholung.
Fast Schnelle Tastenwiederholung.

Tabelle 158: 945GME Advanced Keyboard/Mouse Configuration Einstellmdglichkeiten
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1.4.11 Remote Access Configuration

BIOS SETUP UTILITY

Advanced

Configure Remote Access type and parameters

Serial Port BIOS Update

[Disabled]

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends,

Select Remote Access
type.
> Select Screen
N Select Item
= Change Option
Fl General Help
F1l0 Save and Exit
ESC Exit

Inc.

Abbildung 116: 945GME Advanced Remote Access Configuration

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

POST

eingestellt werden, vorausgesetzt im Feld Remo-
te Access ist nicht Disabled eingetragen.

Remote Access Hier kann die Remote Access Funktion akti- Enabled Aktivierung der Funktion.
viert/deaktiviert werden. Disabled Deaktivierung der Funktion.
Serial Port number Unter dieser Option kann die serielle Schnittstel- COM1 Aktivierung der Schnittstelle COM1 als Remote
le eingestellet werden, vorausgesetzt im Feld Re- Access Schnittstelle.
mote Access ist nicht Disabled eingetragen. COM2 Aktivierung der Schnittstelle COM2 als Remote
Access Schnittstelle.
Base Address, IRQ Anzeige der logischen Adresse und des Inter- keine -
rupts fur den seriellen Anschluss, vorausgesetzt
im Feld Remote Access ist nicht Disabled einge-
tragen.
Serial Port Mode Hier kann die Ubertragunsrate der seriellen 115200 8,n,1 Manuelle Einstellung des Wertes.
Schnittstelle festgelegt werden, vorausgesetzt im 57600 8,n,1
Feld Remote Access ist nicht Disabled eingetra- 38400 8,n,1
gen. 19200 8,n,1
09600 8,n,1
Flow Control Diese Einstellung bestimmt, wie die Ubertragung None Die Schnittstelle wird ohne Ubertragungssteue-
Uiber die Schnittstelle gesteuert wird. rung betrieben.
N Hardware Die Ubertragungssteuerung der Schnittstelle
Informatlon: erfolgt durch Hardware. Dieser Modus muss
durch das Kabel unterstiitzt werden.
Die Einstellung muss sowohl am Termi- Software Die Ubertragungssteuerung der Schnittstelle
nal als auch am Server gleich sein. erfolgt durch Software.
Redirection After BIOS Hier kann die Umlenkung nach dem Systemstart Disabled Die Umlenkung wird nach dem Systemstart ab-

gestellt.

Boot Loader

Die Umlenkung ist wahrend des Systemstarts
und wahrend der Aufladung aktiv.

Always

Die Umlenkung ist immer aktiviert.

Terminal Type

Hier kann die Anschlussart ausgewahlt werden,
vorausgesetzt im Feld RemoteAccess ist nicht
Disabled eingetragen.

ANSI, VT100, VT-UTF8

Manuelle Einstellung der Anschlussart.

VT-UTF8 Combo Key Sup-
port

Mit dieser Option kann die VT-UTF8 Combo Key
Support fiir die Anschliisse ANSI und VT100 akti-
viert werden, vorausgesetzt im Feld Remote Ac-
cess ist nicht Disabled eingetragen.

Enabled

Aktivierung der Funktion.

Disabled

Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 159: 945GME Advanced Remote Access Configuration Einstellméglichkeiten
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BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

Sredir Memory Display De-
lay

Mit dieser Option kann die Verzégerung der Spei-
cherausgabe eingestellt werden, vorausgesetzt
im Feld Remote Access ist nicht Disabled einge-
tragen (Sredir -> Serialredirection).

No Delay

Keine Verzbégerung.

Delay 1 Sec, Delay
2 Sec, Delay 4 Sec

Manuelle Einstellung des Wertes.

Serial Port BIOS Update

Wahrend dem Systemstart wird das Update tber
die serielle Schnittstelle in den Prozessor gela-
den.

Information:

Ist diese Option auf Disabled wird die
Zeit zum booten verkiirzt.

Enabled

Aktivierung der Funktion.

Disabled

Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 159: 945GME Advanced Remote Access Configuration Einstellméglichkeiten

1.4.12 CPU Board Monitor

Information:

Die angezeigten Spannungswerte (z.B. Corespannung, Batteriespannung) auf dieser BIOS Setup Sei-
te stellen ungeeichte Informationswerte dar. Daraus kénnen keine Schliisse iiber mégliche Alarme
bzw. Fehlerzustinde der Hardware gezogen werden. Die verwendeten Hardwarekomponenten verfii-
gen liber automatische Diagnosefunktionen im Fehlerfalle.

BIOS SETUP UTILITY

Advanced
Hardware Health Configuration
Hardware Health Event Monitoring
Board Temperature :63°C/145°F
CPU Temperature :47°C/116°F
Top DIMM Environment Temp. :53°C/161°F
Bottom DIMM Environment Temp. :54°C/161°F
CPU Fan Speed :0 RPM
VcoreA :0.960 V
+3.3VSB :3.351 v
+5VSB :5.080 V
+12Vin :12.187 VvV
VRTC :3.322 Vv

Disabled

Enabled

== Select Screen
N Select Item
+- Change Option
Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 117: 945GME Advanced CPU Board Monitor

BIOS Einstellung Bedeutung Einstellmoéglichkeiten Wirkung
H/W Health Function Option zum Anzeigen samtlicher Werte auf dieser Enabled Anzeigen samtlicher Werte.
Seite. Disabled Es werden keine Werte auf dieser Seite ange-
zeigt.
Board Temperature Temperaturanzeige der Boardtemperatur in Grad keine -
Celsius und Fahrenheit.
CPU Temperature Anzeige der Prozessortemperatur in Grad Celci- keine -
us und Fahrenheit.
Top DIMM Enviroment Anzeige der Temperatur des 1. DRAM Moduls. keine -
Temp.
Bottom DIMM Enviroment | Anzeige der Temperatur des 2. DRAM Moduls. keine -
Temp.
CPU Fan Speed Anzeige der Umdrehungsgeschwindigkeit eines keine -
Prozessorlifters.
VcoreA Anzeige der Prozessorkernspannung A in Volt. keine -

Tabelle 160: 945GME Advanced CPU Board Monitor Einstellmdglichkeiten
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BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

+3.3VSB Anzeige der aktuell anliegenden Spannung der keine
3,3 Volt Versorgung.

+5VSB Anzeige der aktuell anliegenden Spannung der 5 keine -
Volt Versorgung.

+12Vin Anzeige der aktuell anliegenden Spannung der keine -
12 Volt Versorgung.

VRTC Anzeige der Batteriespannung in Volt. keine -

Tabelle 160: 945GME Advanced CPU Board Monitor Einstellmdglichkeiten

1.4.13 Baseboard/Panel Features

BIOS SETUP UTILITY

Advanced

Baseboard/Panel Features

»Baseboard Monitor
»Legacy Devices

Versions

BIOS: R118

MTCX PX32: v1.02

MTCX FPGA: v1.02
CMOS Profil: 5h
Device ID: 000AF21h
Compatibility ID: 0000h
Serial Number: AF210168427
Product Name: 5PC820.1505-00
User Serial ID: 00000000n

>

H

Enter Go to Sub Screen

F1l General Help
F1l0 Save and Exit
ESC Exit

Select Screen
Select Item

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends,
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Abbildung 118: 945GME Advanced Baseboard/Panel Features

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

wert steht dem Anwender frei zur Verfiigung (um
z.B. bei dem Geréat eine eindeutige Identifizierung
zu ermdglichen) und kann nur mit dem bei B&R
erhaltlichen ,B&R Control Center” tiber den ADI
Treiber verandert werden.

Panel Control Hier kdnnen spezielle Einstellungen fur ange- Enter 6ffnen des Submenis
schlossene Panel (Displayeinheiten) vorgenom- siehe "Panel Control" auf Seite 215
men werden.
Baseboard Monitor Anzeige verschiedener Temperaturwerte und Enter offnen des Submeniis
Lufterdrehzahlen. siehe "Baseboard Monitor" auf Seite 216
Legacy Devices Hier konnen spezielle Einstellungen fir die Enter offnen des Submeniis
Schnittstellen vorgenommen werden. siehe "Legacy Devices" auf Seite 217
BIOS Anzeige der BIOS Version keine -
MTCX PX32 Anzeige der MTCX PX32 Firmwareversion. keine -
MTCX FPGA Anzeige der MTCX FPGA Firmwareversion. keine -
CMOS Profil Zeigt die CMOS Profil Nummer an. keine -
Device ID Hexwertanzeige der Hardware-Geréte ID. keine -
Compatibility ID Zeigt die Version des Gerates innerhalb der glei- keine -
chen B&R Gerateerkennung an. Diese ID wird fir
das Automation Runtime benétigt.
Serial Number Anzeige der B&R Serialnummer. keine -
Product Name Anzeige der B&R Bestellnummer. keine -
User Serial ID Anzeige der User Serial ID. Dieser 8-stellige Hex- keine -

Tabelle 161: 945GME Advanced Baseboard/Panel Features Einstellmdglichkeiten
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1.4.13.1 Panel Control

BIOS SETUP UTILITY

Select Panel Number

Abbildung 119: 945GME Panel Control
[BIOSEinstelling  [Bedeutung [ Einstellmdglichkeiten  [Wirkung |

Select Panel Number Auswahl der Panelnummer, bei dem Werte aus- 0...15 Panelauswahl O ... 15.
gelesen bzw. geandert werden sollen.
Version Anzeige der Firmwareversion des SDLR Control- keine -
lers.
Brightness Einstellung der Helligkeit beim ausgewahlten Pa- 0%, 10%, 20%, 30%, Einstellung der Helligkeit in % beim ausgewahl-
nel. 40%, 50%, 60%, 70%, ten Panel. Anderungen werden sofort wirksam.
80%, 90%, 100%
Temperature Temperaturanzeige des ausgewahlten Panels in keine -
Grad Celsius und Fahrenheit.
Fan Speed Lufterumdrehungsanzeige des ausgewahlten keine -
Panels.
Keys/Leds Anzeige der vorhandenen Tasten und LEDs des keine -
ausgewahlten Panels.

Tabelle 162: 945GME Panel Control Einstellméglichkeiten
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1.4.13.2 Baseboard Monitor

BIOS SETUP UTILITY

Advanced
Baseboard Monitor
CMOS Battery: Good
Temperatures
Board I/O: 45°C/113°F
Board ETH2: 39°C/102°F
Board Power: 43°C/109°F
Power Supply: 39°C/102°F
Slide-In Drive 1: 00°C/32°F
IF-Slot: 00°C/32°F
Fan Speed
Case 1: 00 RPM
Case 2: 00 RPM
Case 3: 00 RPM
Case 4: 00 RPM

F10
ESC

Select Screen
Select Item
General Help
Save and Exit
Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends,

Inc.

Abbildung 120: 945GME Baseboard Monitor

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

des Gehauselifters 4.

CMOS Battery Zeigt den Status der Batterie an. keine -
n.a. - not available
Good - Batterie ist in Ordnung.
Bad - Batterie ist kaputt.

Board 1/O Anzeige der Temperatur im 1/O Bereich in Grad keine -
Celsius und Fahrenheit.

Board ETH2 Anzeige der Temperatur im ETH2 Controller keine -
Chipbereich in Grad Celsius und Fahrenheit.

Board Power Anzeige der Netzteiltemperatur in Grad Celsius keine -
und Fahrenheit.

Power Supply Anzeige der Temperatur im Netzteil in Grad Cel- keine -
sius und Fahrenheit.

Slide-In Drive 1 Anzeige der Temperatur des Slide-in Laufwerks keine -
1 in Grad Celsius und Fahrenheit.

IF-Slot Anzeige der Temperatur des IF-Slots in Grad Cel- keine -
sius und Fahrenheit.

Case 1 Anzeige der Lufterumdrehungsgeschwindigkeit keine -
des Gehauseliifters 1.

Case 2 Anzeige der Lifterumdrehungsgeschwindigkeit keine -
des Gehauseliifters 2.

Case 3 Anzeige der Lifterumdrehungsgeschwindigkeit keine -
des Gehauseliifters 3.

Case 4 Anzeige der Lifterumdrehungsgeschwindigkeit keine -

Tabelle 163: 945GME Baseboard Monitor Einstellmdglichkeiten
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1.4.13.3 Legacy Devices
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Advanced

BIOS SETUP UTILITY

Legacy Devices

Base I/O address:
Interrupt:

COM C:
Base I/O address:
Interrupt:

COM D:

COM E:

ETH2 MAC Address:

ETH2 LAN controller:

[3F8]

[IRQ 4]
[Enabled]
[3E8]

[IRQ 11]
[Disabled]
[Disabled]

[Enabled]
00:60:65:07:71:CF

Enable/Disable the
COM 1 port.

Select Item
t Select Screen

= Change Option
Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.59

(C)Copyright 1985-2005, American Megatrends,

Inc.

Abbildung 121: 945GME Legacy Devices

328, 338, 3E8, 3F8

BIOS Einstellung Bedeutung Einstellmoéglichkeiten Wirkung
COM A Einstellung fur die serielle Schnittstelle COM1 im Enabled Aktivierung der Schnittstelle.
System. Disabled Deaktivierung der Schnittstelle.
Base /0O address Auswahl der Base I/0 Adresse des COM Ports. 238, 2E8, 2F8, Zuweisung der ausgewahlten Base I/O Adres-

se.

328, 338, 3E8, 3F8

Interrupt Auswahl des Interrupts fiir den COM Port. IRQ 3, IRQ 4,IRQ5,IRQ 6, |Zuweisung des ausgewahlten Interrupts.
IRQ 7,IRQ 10, IRQ 11, IRQ 12
coMmC Einstellung des COM Ports fiir den TouchScreen Enabled Aktivierung der Schnittstelle.
am Monitor/Panel Stecker. Disabled Deaktivierung der Schnittstelle.
Base /0O address Auswahl der Base I/0 Adresse des COM Ports. 238, 2E8, 2F8, Zuweisung der ausgewahlten Base I/O Adres-

se.

328, 338, 3E8, 3F8

Interrupt Auswahl des Interrupts fiir den COM Port. IRQ 3, IRQ 4,IRQ5,IRQ 6, |Zuweisung des ausgewahlten Interrupts.
IRQ 7,IRQ 10, IRQ 11, IRQ 12
COM D Einstellung des COM Ports fiir den Touch Screen Enabled Aktivierung der Schnittstelle.
am AP Link Stecker. Disabled Deaktivierung der Schnittstelle.
Base /0O address Auswahl der Base I/0 Adresse des COM Ports. 238, 2E8, 2F8, Zuweisung der ausgewahlten Base I/O Adres-

se.

328, 338, 3E8, 3F8

Interrupt Auswahl des Interrupts fiir den COM Port. IRQ 3, IRQ 4,IRQ5,IRQ 6, |Zuweisung des ausgewahlten Interrupts.
IRQ 7,IRQ 10, IRQ 11, IRQ 12
COME Einstellung des COM Ports der B&R Add-on Enabled Aktivierung der Schnittstelle.
Schnittstellenoption. Disabled Deaktivierung der Schnittstelle.
Base /0O address Auswahl der Base I/0 Adresse des COM Ports. 238, 2E8, 2F8, Zuweisung der ausgewahlten Base I/O Adres-

se.

lers.

Interrupt Auswahl des Interrupts fiir den COM Port. IRQ 3, IRQ 4,IRQ5,IRQ 6, |Zuweisung des ausgewahlten Interrupts.
IRQ 7, IRQ 10, IRQ 11, IRQ 12
Interrupt Auswahl des Interrupts fiir den CAN Port. IRQ 10, NMI Zuweisung des ausgewdhlten Interrupts.
ETH2 LAN controller Hier kann der Onboard LAN Controller (ETH2) Enabled Aktivierung des Controllers.
ein- bzw. ausgeschaltet werden. Disabled Deaktivierung des Controllers.
ETH2 MAC Address Zeigt die MAC-Adresse des Ethernet 2 Control- keine -

Tabelle 164: 945GME Legacy Devices Einstellmdglichkeiten
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1.5 Boot

Advanced

BIOS SETUP UTILITY

Power

Security

Boot Device Priority

1st
2nd
3rd
4th
5th
6th

Boot
Boot
Boot
Boot
Boot
Boot

Device
Device
Device
Device
Device
Device

[Primary Master]
[Primary Slave]

[USB Floppyl

[USB Removable Devi]
[USB Harddisk]

[USB CDROM]

The device based boot
priority list allows
to select from a list
of currently detected
devices.

The type based boot
priority list allows
to select device types
even if a respective
device is not (yet)

7th
8th

Device
Device

Boot
Boot

Boot Settings Configuration

[Secondary Master]
[Secondary Slave]

Quick Boot

Quiet Boot

Automatic Boot List Retry
AddOn ROM Display Mode
Halt On Error

Hit ‘DEL° Message Display
Interrupt 19 Capture

PXE Boot to LAN (ETH1)
Slide-In 2 Option-ROM
Power Loss Control

>
N Select Item
= Change Option
[Enabled] Fl General Help
[Disabled] F10 Save and Exit
[Disabled] ESC Exit
[Keep Current]
[Disabled]
[Enabled]
[Disabled]
[Disabled]
[Disabled]
[Turn On]

present.

Select Screen

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends,

Inc.

Abbildung 122: 945GME Boot Menl(

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellméglichkeiten

Wirkung

Boot Priority Selection

Hier kann eingestellt werden, nach welcher Me-
thode die Laufwerke gebootet werden sollen.

Device Based

Es werden nur die vom System erkannten Ge-
rate aufgelistet. Bei dieser Liste kann danach
die Reihenfolge geandert werden.

Information:

Es ist entweder die Device Based oder
die Type Based Methode zu verwen-
den. Ein Mischbetrieb ist nicht zulas-

sig.

Type Based

Man kann die Bootreihenfolge einer Geratety-
penliste andern. Es ist auch mdglich nicht an-
geschlossene Geratetypen in dieser Liste anzu-
geben.

Information:

Es ist entweder die Device Based oder
die Type Based Methode zu verwen-
den. Ein Mischbetrieb ist nicht zulas-

sig.

1st Boot Device

2st Boot Device

eingestellt werden.

3st Boot Device

4st Boot Device

5st Boot Device

6st Boot Device

7st Boot Device

8st Boot Device

Unter dieser Option kénnen die Boot- Laufwerke

Disabled, Primary Master, Pri-
mary Slave, Secondary Master,
Secondary Slave, Legacy Flop-
py, USB Floppy, USB Harddisk,
USB CDROM, USB Remove-
able Device, Onboard LAN, Ex-
ternal LAN, PCl Mass Storage
PCI SCSI Card, Any PCI BEV
Device, Third Master, Third Sla-
ve, PCI RAID, Lacal BEV ROM

Auswahl der gewiinschten Reihenfolge.

Quick Boot Diese Funktion verringert die Zeit zum Booten Enabled Aktivierung der Funktion.
durch tiberspringen von einigen POST Vorgén- Disabled Deaktivierung der Funktion.
gen.
Quiet Boot Bestimmt, ob POST Nachricht oder das OEM Enabled Anzeige des OEM Logos anstatt der POST
Logo (Default=schwarzer Hintergrund) angezeigt Nachricht.
wird. Disabled Anzeige der POST Nachricht.

Tabelle 165: 945GME Boot Menii Einstellmdglichkeiten
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BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

Automatic Boot List Retry | Mit dieser Option wird versucht, das Betriebssys- Enabled Aktivierung der Funktion.
tem bei einem Fehlstart automatisch neu zu star- Disabled Deaktivierung der Funktion.
ten.
AddOn ROM Display Mode | Setzt den Anzeigemodus fiir das ROM (wéhrend Force BIOS Ein weiterer BIOS Teil kann angezeigt werden.
dem Bootvorgang). Keep Current BIOS Informationen werden angezeigt.
Halt On Error Die Option legt fest, ob nach einem Fehler der Enabled System halt an. Bei jedem Fehler wird das Sys-
Systemstart wahrend des Power On Self Test tem angehalten.
(POST) fortgesetzt werden soll. Disabled System haélt nicht an. Alle Fehler werden igno-
riert.
Hit 'DEL’ Message Display |Hier kénnen Einstellungen fir die Anzeige der Enabled Die Nachricht wird angezeigt.
,Hit'DEL" Message” vorgenommen werden. Disabled Die Nachricht wird nicht angezeigt.
Information:
Wenn Quiet Boot aktiviert ist wird die
Nachricht nicht angezeigt.
Interrupt 19 Capture Mit dieser Funktion kann die BIOS Unterbre- Enabled Aktivierung der Funktion.
chung eingeschlossen werden. Disabled Deaktivierung der Funktion.
PXE Boot to LAN (ETH1) | Aktivierung/Deaktivierung der Funktion vom LAN Enabled Aktivierung der Funktion.
(ETH1) zu booten. Disabled Deaktivierung der Funktion.
Slide-In 2 Option-ROM Aktivierung/Deaktivierung der Funktion von ei- Enabled Aktivierung der Funktion.
nem Option ROM fir ein Slide-In 2 Laufwerk. Disabled Deaktivierung der Funktion.
Power Loss Control Stellt fest ob das System nach einem Leistungs- Remain Off Bleibt ausgeschaltet.
abfall an/aus ist. Turn On Schaltet ein.
Last State Aktiviert den vorherigen Zustand.

1.6 Security

Tabelle 165: 945GME Boot Menu Einstellméglichkeiten

BIOS SETUP UTILITY

Advanced

Security

Security Settings

Supervisor Password
User Password

Boot Sector Virus Protection

Change User Password

Hard Disk Security

:Not Installed
:Not Installed

[Disabled]

»Hard Disk Security User Passwords
»Hard Disk Security Master Passwords

Install or Change the
password.

>

N s

Select Screen
elect Item

Enter Change

Fl General Help
F1l0 Save and Exit
ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 123: 945GME Security Menu

Mit dem User Passwort kdnnen nur bestimmte
BIOS Einstellungen editiert werden.

BIOS Einstellung Bedeutung Einstellmoéglichkeiten Wirkung
Supervisor Password Anzeige ob ein Supervisor Passwort vorhanden keine -

ist oder nicht.
User Password Anzeige ob ein User Passwort vorhanden ist oder keine -

nicht.
Change Supervisor Pass- | Funktion zum Eingeben/Andern eines Supervisor Enter Passwort eingeben.
word Passwortes. Nur mit dem Supervisor Passwort

kénnen alle BIOS Einstellungen editiert werden.
Change User Password Funktion zum Eingeben eines User Passwortes. Enter Passwort eingeben.

Tabelle 166: 945GME Security Men(l Einstellmdglichkeiten
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BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

Boot Sector Virus Protec- | Mit dieser Option wird beim Zugriff durch ein Pro- Enabled Aktivierung der Funktion.
tion gramm oder Virus auf den Bootsektor eine War- Disabled Deaktivierung der Funktion.
nung ausgegeben.

Information:

Mit dieser Option wird nur der Bootsek-

tor geschiitzt, nicht aber die gesamte

Festplatte.
Hard Disk Security User |Hier kann das Hard Disk Security User Passwort Enter offnen des Submeniis
Passwords erstellt werden. siehe "Hard Disk Security User Password" auf

Seite 220

Hard Disk Security Mas- | Hier kann das Hard Disk Security Master Pass- Enter offnen des Submenis

ter Passwords

wort erstellt werden.

siehe "Hard Disk Security Master Password"
auf Seite 221

Tabelle 166: 945GME Security Menl Einstellmdglichkeiten

1.7 Hard Disk Security User Password

BIOS SETUP UTILITY

Security

Hard Disk Security User Passwords

H
F1
F10
ESC

Select Screen
Select Item
General Help
Save and Exit
Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 124: 945GME Hard Disk Security User Password

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

Primary Slave HDD User
Password

Mit dieser Funktion ist es mdglich das User Pass-
wort jeder Festplatte einzustellen oder zu &ndern
ohne das Gerat neu zu booten. Mit dem User
Passwort kénnen nur bestimmte BIOS Einstellun-
gen editiert werden.

Enter

Passwort eingeben.

Tabelle 167: 945GME Hard Disk Security User Password
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1.8 Hard Disk Security Master Password

Software « BIOS Optionen

BIOS SETUP UTILITY
Security

Hard Disk Security Master Passwords

t
F1
F10
ESC

Select Screen
Select Item
General Help
Save and Exit
Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 125: 945GME Hard Disk Security Master Password

BIOS Einstellung Bedeutung Einstellmoéglichkeiten Wirkung
Primary Slave HDD Master | Mit dieser Funktion ist es mdglich das Master Enter Passwort eingeben.
Password Passwort jeder Festplatte einzustellen oder zu

andern ohne das Gerat neu zu booten.

Tabelle 168: 945GME Hard Disk Securitiy Master Password

1.9 Power

BIOS SETUP UTILITY

Advanced Security

Congigure power management and control

Suspend Time Out [Disabled]
Video Power Down Mode [Suspend]
Hard Disk Power Down Mode [Suspend]
Keyboard & PS/2 Mouse [MONITOR]
FDC/LPT/COM Ports [MONITOR]
Primary Master IDE [MONITOR]
Primary Slave IDE [MONITOR]
Secondary Master IDE [MONITOR]
Secondary Slave IDE [MONITOR]
Resume On Ring [Disabled]
Resume On PME# [Disabled]
Resume On RTC Alarm [Disabled]
Power Button Mode [On/0ff]

Enable or disable

APM.

H

F1l
F10
ESC

Select Screen
Select Item
Change Option
General Help
Save and Exit
Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 126: 945GME Power Menu
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BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

Power Management/ APM

Diese Option schaltet die APM-Funktionalitat ein
oder aus. Es handelt sich hierbei um eine erwei-
terte Plug & Play- und Power Management-Funk-
tionalitat.

Enabled

Aktivierung der Funktion.

Disabled

Deaktivierung der Funktion.

Suspend Time Out

Unter dieser Option stellen Sie ein, nach welcher
Zeitspanne der Inaktivitat des Systems, dieses in
den Suspend Modus (es werden alle Komponen-

1 Min, 2 Min, 4 Min, 8 Min,
10 Min, 20 Min, 30 Min,
40 Min, 50 Min, 60 Min;

Manuelle Einstellung des Wertes.

ten, auBer der CPU, soweit wie méglich abge- Disabled Deaktivierung der Funktion.
schaltet) gefahren wird.
Video Power Down Mode | Unter dieser Option wird der Energiesparmodus Disabled Kein Ausschalten des Bildschirms.
fir den Bildschirm festgelegt. Standby Bildschirm geht in Standby Modus.
Suspend Bildschirm geht in Suspend Modus.
Hard Disk Power Down Unter dieser Option wird der Energiesparmodus Disabled Kein Ausschalten des Bildschirms.
Mode fir die Festplatte festgelegt. Standby Bildschirm geht in Standby Modus.
Suspend Bildschirm geht in Suspend Modus.
Keyboard & PS/2 Mouse Hier kann die Uberwachung von Aktivititen wah- MONITOR Bei Aktivitditen am Keyboard oder der PS/2
rend des Stromsparmodus festgelegt werden. Mouse kehrt das System aus dem jeweiligen
Stromsparmodus in den Normalzustand zu-
rick.
IGNORE Aktivitdten werden ignoriert.
FDC/LPT/COM Ports Hier kann die Uberwachung von Aktivitiaten wah- MONITOR Bei Aktivitaten am Parallel Port, dem Serial 1&2
rend des Stromsparmodus festgelegt werden. Port oder dem Floppy Port kehrt das System
aus dem jeweiligen Stromsparmodus in den
Normalzustand zuriick.
IGNORE Aktivitaten werden ignoriert.
Primary Master IDE Hier kann die Uberwachung von Aktivitdten wah- MONITOR Bei Aktivitaten am IRQ des jeweiligen Anschlus-
rend des Stromsparmodus festgelegt werden. ses bzw. Gerates kehrt das System aus dem
jeweiligen Stromsparmodus in den Normalzu-
stand zurlick.
IGNORE Aktivitdten werden ignoriert.
Primary Slave IDE Hier kann die Uberwachung von Aktivititen wéh- MONITOR Bei Aktivitdten am IRQ des jeweiligen Anschlus-
rend des Stromsparmodus festgelegt werden. ses bzw. Gerates kehrt das System aus dem
jeweiligen Stromsparmodus in den Normalzu-
stand zurtick.
IGNORE Aktivitaten werden ignoriert.
Secondary Master IDE Hier kann die Uberwachung von Aktivitdten wah- MONITOR Bei Aktivitaten am IRQ des jeweiligen Anschlus-
rend des Stromsparmodus festgelegt werden. ses bzw. Gerates kehrt das System aus dem
jeweiligen Stromsparmodus in den Normalzu-
stand zurlick.
IGNORE Aktivitdten werden ignoriert.
Secondary Slave IDE Hier kann die Uberwachung von Aktivititen wéh- MONITOR Bei Aktivitdten am IRQ des jeweiligen Anschlus-
rend des Stromsparmodus festgelegt werden. ses bzw. Gerates kehrt das System aus dem
jeweiligen Stromsparmodus in den Normalzu-
stand zurtick.
IGNORE Aktivitaten werden ignoriert.
Resume On Ring Bei einem eingehenden Anruf am Modem wird Enabled Aktivierung der Funktion.
der PC aus dem Stromsparmodus geholt. Disabled Deaktivierung der Funktion.
Resume On PME# Unter dieser Option kdnnen Sie die PME Weck- Enabled Aktivierung der Funktion.
funktion ein- bzw. ausschalten. Disabled Deaktivierung der Funktion.
Resume On RTC Alarm Unter dieser Option kdnnen Sie den Alarm akti- Enabled Aktivierung der Funktion.
vieren und Datum und Uhrzeit fir den System- Disabled Deaktivierung der Funktion.
start eingeben.
Power Button Mode Diese Funktion legt fest, welche Funktion der On/Off Power Taster schaltet Ein/Aus.
Power Taster haben soll. Suspend Unterdriickt die Funktion.

Tabelle 169: 945GME Power Menu Einstellméglichkeiten
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1.10 Exit

BIOS SETUP UTILITY

Save Changes and Exit

Abbildung 127: 945GME Exit Menl

Save Changes and Exit Bei diesem Punkt wird das BIOS Setup beendet. OK/ Cancel
Vorgenommene Anderungen werden nach Be-
statigung im CMOS gespeichert und das System
wird rebootet.

Discard Changes and Exit |Bei diesem Punkt wird das BIOS Setup beendet, OK/ Cancel
ohne die vorgenommenen Anderungen zu spei-
chern. Das System wird zusatzlich rebootet.
Discard Changes Wourden Einstellungen vorgenommen und man OK/ Cancel
weil} nicht mehr welche, so kénnen diese (sofern
sie nicht schon gespeichert wurden) wieder zu-
riickgesetz werden.

Load CMOS Defaults Bei diesem Punkt werden die in Abhangigkeit der OK/ Cancel
DIP Switch Stellungen definierten CMOS Default
Werte geladen. Diese Werte werden fiir alle BIOS
Einstellungen geladen und eingestellt.

Tabelle 170: 855GME (XTX) Exit MenU Einstellmdglichkeiten
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1.11 BIOS Defaulteinstellungen
Mit Hilfe des CMOS Profile Hex Schalters lassen sich je nach Stellung vordefinierte BIOS Profileinstellungen laden.

Information:

Die bei der Lieferung eingestellte Position des Schalters stellt die optimalen BIOS Defaultwerte fiir
dieses System dar und sollte daher nicht geandert werden.

Die nachfolgend aufgelisteten BIOS Einstellungen entsprechen jenen Einstellungen, welche nach dem Ausfiihren
der Funktion ,Load Setup Defaults“ im BIOS Setup Hauptmenu ,Exit* oder beim Driicken von <F9> bei den ein-
zelnen BIOS Setup Seiten fiir diese BIOS Setup Seite optimierten Werte.

Profilnummer Optimiert fir Schalterstellung Anmerkung

Profil 0 Reserviert 0

Profil 1 Systemeinheit 5PC810.SX01-00 / 5PC810.SX02-00 / 1 Die Defaulteinstellungen fiir diese Profile befinden sich
5PC810.SX03-00 im APC810 Anwenderhandbuch. Dieses kann kosten-

Profil 2 Systemeinheit 5PC810.SX05-00 2 los von der B&R Homepage heruntergeladen werden.

Profil 3 Systemeinheit 5PC820.SX01-00 / 5PC820.SX01-01 3 Die Defaulteinstellungen fir dieses Profil befinden sich

im APC820 Anwenderhandbuch. Dieses kann kosten-
los von der B&R Homepage heruntergeladen werden.

Profil 4 Reserviert 4
Profil 5 Systemeinheit 5PC820.1505-00 / 5PC820.1906-00 5 Die Defaulteinstellungen fiir diese Profile befinden sich
im PPC800 Anwenderhandbuch. Dieses kann kosten-
los von der B&R Homepage heruntergeladen werden.

Tabelle 171: Profilibersicht

Die nachfolgenden Seiten geben einen Uberblick (iber die BIOS Defaulteinstellungen abhéngig von der CMOS
Profil Schalterstellung. Gelb eingefarbte Einstellungen stellen die Abweichungen zum BIOS Defaultprofil (=Profil
0) dar.

1.11.1 Main

Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 5 Meine Einstellung
System Time - -
System Date - -
BIOS ID - -
Prozessor - -
CPU Frequency - -
System Memory - -
Product Revision - -
Serial Number - -
BC Firmware Rev. - -
MAC Address (ETH1) - -
Boot Counter - -
Running Time - -

Tabelle 172: 945GME Main Profileinstellungsubersicht

1.11.2 Advanced

1.11.2.1 ACPI Configuration

Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 5 Meine Einstellung
ACPI Aware O/S Yes Yes

ACPI Version Features ACPIv2.0 ACPI v2.0

ACPI APIC support Enabled Enabled

Suspend mode S1 (POS) S1 (POS)

USB Device Wakeup from S3/S4 Disabled Disabled

Active Cooling Trip Point Disabled Disabled

Passive Cooling Trip Point Disabled Disabled

Critical Trip Point 105°C 105°C

Tabelle 173: 945GME Advanced - ACPI Configuration Profileinstellungsibersicht

1.11.2.2 PCI Configuration

Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 5 Meine Einstellung
Plug & Play O/S No Yes
PCI Latency Timer 64 64
Allocate IRQ to PCI VGA Yes Yes
Allocate IRQ to SMBUS HC Yes Yes

Tabelle 174: 945GME Advanced - PCI Configuration Profileinstellungstbersicht
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Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 5 Meine Einstellung
Allocate IRQ to PCIEX2 Yes Yes
PCI IRQ Resource Exclusion

IRQ3 Allocated Available
IRQ4 Allocated Allocated
IRQ5 Available Available
IRQ6 Available Available
IRQ7 Available Available
IRQ9 Allocated Allocated
IRQ10 Available Available
IRQ11 Allocated Allocated
IRQ12 Available Available
IRQ14 Allocated Allocated
IRQ15 Allocated Allocated
PCI Interrupt Routing

PIRQ A (VGA,PCIEX4, ETH2,UHCI2,HDA) Auto Auto
PIRQ B (PCIEX1, ETH1) Auto Auto
PIRQ C (PCIEX2,IF-Slot) Auto Auto
PIRQ D (SATA,UHCI1,SMB, PCIEX3) Auto Auto
PIRQ E (INTD,UHCI3,PATA) Auto Auto
PIRQ F (INTA) Auto Auto
PIRQ G (INTB) Auto Auto
PIRQ H (INTC,UHCIO,EHCI) Auto Auto

1 st Exclusive PCI

2 nd Exclusive PCI

3 rd Exclusive PCI

Tabelle 174: 945GME Advanced - PCI Configuration Profileinstellungsiibersicht

1.11.2.3 PCI Express Configuration

Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 5 Meine Einstellung
Active State Power-Management Disabled Disabled
PCIE Port 0 (ETH2) Auto Auto
PCIE Port 1 Auto Auto
PCIE Port 2 (IF-Slot) Auto Auto
PCIE Port 3 Auto Auto
PCIE Port 4 Auto Auto
PCIE Port 5 (ETH1) Auto Auto
PCIE High Priority Port Disabled Disabled
Res. PCIE Hotplug Resource No No
PCIE Port 0 IOXAPIC Enable Disabled Disabled
PCIE Port 1 IOXAPIC Enable Disabled Disabled
PCIE Port 2 IOXAPIC Enable Disabled Disabled
PCIE Port 3 IOXAPIC Enable Disabled Disabled

Tabelle 175: 945GME Advanced - PCI Express Configuration Profileinstellungsiibersicht

1.11.2.4 Graphics Configuration

Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 5 Meine Einstellung
Primary Video Device Internal VGA Internal VGA
Internal Graphics Mode Select Enabled, 8MB Enabled, 8MB
DVMT Mode Select DVMT Mode DVMT Mode
DVMT/FIXED Memory 128MB 128MB

Boot Display Device Auto Auto

Boot Display Preference SDVO-B SDVO-C LFP LFP SDVO-B SDVO-C
Local Flat Panel Type Auto Auto

Local Flat Panel Scaling Centering Expand Text & Graphics
SDVO Port B Device DVI DVI

SDVO Port C Device DVI None
SDVO/DVI Hotplug Support Enabled Enabled
Display Mode Persistance Enabled Enabled

Tabelle 176: 945GME Advanced - Graphics Configuration Profileinstellungstbersicht

1.11.2.5 CPU Configuration

Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 5 Meine Einstellung
MPS Revision 1.4 1.4

Max CPUID Value Limit Disabled Disabled

Execute Disable Bit Enabled Enabled

Core Multi-Processing Enabled Enabled

Tabelle 177: 945GME Advanced - CPU Configuration Profileinstellungsuibersicht
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Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 5 Meine Einstellung
Intel(R) SpeedStep(tm) tech. Automatic Automatic
Max. CPU Frequency xxxx MHz xxxx MHz
C1 Config. Standard Standard
C2 Config. Disabled Disabled
C3 Config. Disabled Disabled
C4 Config. Disabled Disabled

Tabelle 177: 945GME Advanced - CPU Configuration Profileinstellungsibersicht

1.11.2.6 Chipset Configuration

Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 5 Meine Einstellung
DRAM Frequency Auto Auto
DRAM Refresh Rate Auto Auto
Memory Hole Disabled Disabled
DIMM Thermal Control Disabled Disabled
DT in SPD Disabled Disabled
TS on DIMM Disabled Disabled
High Precision Event Timer Disabled Disabled
I0APIC Enabled Enbled
APIC ACPI SCI IRQ Disabled Disabled
C40OnC3 Disabled Disabled

Tabelle 178: 945GME Advanced - Chipset Configuration Profileinstellungstibersicht

1.11.2.7 1/O Interface Configuration

Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 5 Meine Einstellung
Onboard Audio Controller AC97 HDA

Tabelle 179: 945GME Advanced - I/O Interface Configuration Profileinstellungsibersicht

1.11.2.8 Clock Configuration

Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 5 Meine Einstellung
Spread Spectrum Disabled Disabled

Tabelle 180: 945GME Advanced - Clock Configuration Profileinstellungstibersicht

1.11.2.9 IDE Configuration

Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 5 Meine Einstellung
ATA/IDE Configuration Compatible Compatible
Legacy IDE Channels SATA Pri, PATA Sec SATA Pri, PATA Sec
Configure SATA as - -
Hard Disk Write Protect Disabled Disabled
IDE Detect TIme Out (Sec) 35 35
ATA(PI) 80Pin Cable Detection Host & Device Host & Device
Primary IDE Master

Type Auto Auto
LBA/Large Mode Auto Auto
Block (Multi-Sector Transfer) Auto Auto
PIO Mode Auto Auto
DMA Mode Auto Auto
S.MAR.T. Auto Auto
32Bit Data Transfer Enabled Enabled
Primary IDE Slave

Type Auto Auto
LBA/Large Mode Auto Auto
Block (Multi-Sector Transfer) Auto Auto
PIO Mode Auto Auto
DMA Mode Auto Auto
S.MAR.T. Auto Auto
32Bit Data Transfer Enabled Enabled
Secondary IDE Master

Type Auto Auto
LBA/Large Mode Auto Auto
Block (Multi-Sector Transfer) Auto Auto
PIO Mode Auto Auto
DMA Mode Auto Auto
S.MAR.T. Auto Auto
32Bit Data Transfer Enabled Enabled

Tabelle 181: 945GME Advanced - IDE Configuration Profileinstellungstbersicht
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Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 5 | Meine Einstellung
Secondary IDE Slave

Type Auto Auto

LBA/Large Mode Auto Auto

Block (Multi-Sector Transfer) Auto Auto

PIO Mode Auto Auto

DMA Mode Auto Auto

S.MART. Auto Auto

32Bit Data Transfer Enabled Enabled

Tabelle 181: 945GME Advanced - IDE Configuration Profileinstellungstiibersicht

1.11.2.10 USB Configuration

Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 5 Meine Einstellung
USB Function 8 USB Ports 8 USB Ports
USB 2.0 Controller Enabled Enabled
Legacy USB Support Enabled Enabled
USB Legacy POST-Always Enabled Enabled
USB Keyboard Legacy Support Enabled Enabled
USB Mouse Legacy Support Disabled Disabled
USB Storage Device Support Enabled Enabled
Port 64/60 Emulation Disabled Disabled
USB 2.0 Controller Mode HiSpeed HiSpeed
BIOS EHCI Hand-Off Disabled Disabled
USB Beep Message Enabled Enabled
USB Stick Default Emulation Hard Disk Hard Disk
USB Mass Storage Reset Delay 20 Sec 20 Sec

Tabelle 182: 945GME Advanced - USB Configuration Profileinstellungsiibersicht

1.11.2.11 Keyboard/Mouse Configuration

Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 5 Meine Einstellung
Bootup Num-Lock On On
Typematic Rate Fast Fast

Tabelle 183: 945GME Advanced - Keyboard/Mouse Configuration Profileinstellungsibersicht

1.11.2.12 Remote Access Configuration

Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 5 Meine Einstellung
Remot Access Disabled Disabled

Serial Port BIOS Update Disabled Disabled

1.11.2.13 CPU Board Monitor

Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 5 Meine Einstellung
H/W Health Function Enabled Enabled

Tabelle 184: 945GME Advanced - CPU Board Monitor Profileinstellungsubersicht

1.11.2.14 Baseboard/Panel Features

Einstellung / Anzeige

Profil 0

Profil 5

Meine Einstellung

Panel Control

Select Panel Number

Version

Brightness

Temperature

Fan Speed

Keys/Leds

Baseboard Monitor

CMOS Battery

Board 1/0

Board ETH2

Board Power

Power Supply

Slide-In Drive 1

IF-Slot

Case 1

Case 2

Case 3

Tabelle 185: 945GME Advanced - Baseboard/Panel Features Profileinstellungsiibersicht
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Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 5 Meine Einstellung
Case 4 - -
Legacy Devices

COM A Enabled Enabled
Base 1/0O address 3F8 3F8
Interrupt IRQ4 IRQ4
COMC Enabled Enabled
Base /0O address 3E8 3E8
Interrupt IRQ11 IRQ11
COM D Disabled Disabled
Base 1/0O address - -
Interrupt - -
COME Disabled Disabled
Base 1/O address - -
Interrupt - -
Base /0O address 378 378
ETH2 LAN Controller Enabled Enabled
ETH2 MAC Adress - -

Tabelle 185: 945GME Advanced - Baseboard/Panel Features Profileinstellungsiibersicht

1.11.3 Boot

Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 5 Meine Einstellung
Boot Priority Selection Type Based Type Based

1st Boot Device Onboard LAN Primary Master

2nd Boot Device Primary Master Primary Slave

3rd Boot Device Primary Slave USB Floppy

4th Boot Device USB Floppy USB Removable Device
5th Boot Device USB Removable Device USB Harddisk
6th Boot Device USB CDROM USB CDROM

7th Boot Device

Secondary Master

Secondary Master

8th Boot Device

Secondary Slave

Secondary Slave

Quick Boot Enabled Enabled
Quiet Boot Disabled Disabled
Automatic Boot List Retry Disabled Disabled
AddOn ROM Display Mode Keep Current Keep Current
Halt On Error Disabled Disabled
Hit ,DEL" Message Display Enabled Enabled
Interrupt 19 Capture Disabled Disabled
PXE Boot to LAN (ETH1) Enabled Disabled
Slide-In 2 Option ROM Enabled Disabled
Power Loss Control Turn On Turn On

1.11.4 Security

Tabelle 186: 945GME Boot Profileinstellungsubersicht

Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 5 Meine Einstellung
Supervisor Password - -

User Password - -

Boot Sector Virus Protection Disabled Disabled

Hard Disk Security User Password

Hard Disk Security Master Password

Tabelle 187: 945GME Security Profileinstellungstbersicht

1.11.5 Power

Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 5 Meine Einstellung
Power Management/APM Enabled Enabled
Suspend Time Out Disabled Disabled
Video Power Down Mode Suspend Suspend
Hard Disk Power Down Mode Suspend Suspend
Keyboard & PS/2 Mouse MONITOR MONITOR
FDC/LPT/COM Ports MONITOR MONITOR
Primary Master IDE MONITOR MONITOR
Primary Slave IDE MONITOR MONITOR
Secondary Master IDE MONITOR MONITOR
Secondary Slave IDE MONITOR MONITOR

Tabelle 188: 945GME Power Profileinstellungsibersicht
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Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 5 Meine Einstellung
Resume On Ring Disabled Disabled

Resume On PME# Disabled Disabled

Resume On RTC Alarm Disabled Disabled

Power Button Mode On/Off On/Off

Tabelle 188: 945GME Power Profileinstellungsibersicht
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1.12 BIOS Fehlersignale (Beep Codes)

Wahrend des Booten eines B&R Industrie PCs kénnen von Seiten des BIOS folgende Meldungen bzw. Fehler

auftreten, die durch verschiedene Piepscodes signalisiert werden.

Piepsintervall

Bedeutung

erforderliche Benutzerreaktion

1x kurz Speicher - Refresh ausgefallen. BIOS Dgfault Werte laden. Falls der Fehler weiter besteht Industrie
PC zur Uberprifung an B&R schicken.
2x kurz Parity Error: POST fehlerhaft (eine der Hardwaretestprozeduren ist | Den korrekten Sitz der gesteckten Karten tiberpriifen. Falls der Feh-
fehlerhaft). ler weiter besteht Industrie PC zur Uberpriifung an B&R schicken.
3x kurz Base 64 KB Memory Failure: Basis - Speicher defekt, RAM-Fehler | Industrie PC zur Uberpriifung an B&R schicken.
innerhalb der ersten 64 KB.
4x kurz Timer not Operational: System - Timer. Industrie PC zur Uberpriifung an B&R schicken.
5x kurz Prozessor Error: Prozessor defekt. Industrie PC zur Uberpriifung an B&R schicken.
6x kurz 8042 Gate A20 Failure: Tastatur-Controller defekt (8042- Baustein/ | Industrie PC zur Uberpriifung an B&R schicken.
A20 Gate). Prozessor kann nicht in den Protected Mode schalten.
7x kurz Prozessor Exception Interrupt Error: Virtual Mode Ausnahmefehler | Industrie PC zur Uberpriifung an B&R schicken.
(CPU hat einen Interruptfehler generiert).
8x kurz Display Memory Read/Write Error: Videospeicher nicht ansprechbar; | Bei gesteckter Grafikkarte diese auf korrekten Sitz Gberprifen und
Grafikkarte defekt oder nicht eingebaut (kein fataler Fehler). eventuell austauschen. Falls der Fehler weiter besteht Industrie PC
zur Uberprifung an B&R schicken.
9x kurz ROM-Checksum Error: ROM-BIOS-Checksumme nicht korrekt, | Industrie PC zur Uberpriifung an B&R schicken.
EPROM, EEPROM oder Flash-ROM-Baustein defekt, BIOS defekt
oder nicht korrekt updated.
10x kurz CMOS Shutdown Register Read/Write Error: CMOS kann nicht ge- | Industrie PC zur Uberpriifung an B&R schicken.
lesen/geschrieben werden.
11x kurz Cache Error / external Cache Bad: L2 - Cache auf dem Mainboard | Industrie PC zur Uberpriifung an B&R schicken.

defekt.

Tabelle 189: BIOS Postcode Meldungen BIOS 945GME
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1.13 Ressourcenaufteilung

1.13.1 RAM-Adressbelegung

Software « BIOS Optionen

RAM Adresse

Adresse in Hex

Ressource

(TOM - 192 kB) — TOM" N.A. ACPI reclaim, MPS und NVS area?
(TOM - 8 MB - 192 kB) — (TOM - 192 kB) N.A. VGA frame buffer®
1024 kB — (TOM - 8 MB - 192 kB) 100000h - N.A. Extended memory

869 kB — 1024 kB

0E0000h - OFFFFFh

Runtime BIOS

832 kB — 869 kB

0D0000h - ODFFFFh

Upper memory

640 kB — 832 kB

0A0000h - OCFFFFh

Video memory and BIOS

639 kB — 640 kB

09FCOO0h - 09FFFFh

Extended BIOS data

0-639 kB

000000h - 09FCO00h

Conventional memory

1) TOM - Top of memory: max. installierter DRAM

Tabelle 190: RAM-Adressbelegung

2) Nur wenn ACPI Aware OS im Setup auf ,YES" eingestellt ist.
3) Der VGA Grafikspeicher kann im Setup auf 1 MB reduziert werden.

1.13.2 I/O-Adressbelegung

1/0 Adresse

Ressource

0000h - 00FFh

Motherboard Resourcen

0170h - 0177h

Secondary IDE Kanal

01FOh - 01F7h

Primary IDE Kanal

0238h - 023Fh

COMS

0278h - 027Fh

Hardware Security Key (LPT2)

02E8h - 02EFh

COM4

0376h - 0376h

Secondary IDE Kanal Kommando Port

0377h - 0377h

Secondary IDE Kanal Status Port

0378h - 037Fh

Hardware Security Key (LPT1)

0384h - 0385h

CAN Controller

03B0h - 03DFh

Video System

03E8h - 03EFh

COM3

03F6h - 03F6h

Primary IDE Kanal Kommando Port

03F7h - 03F7h

Primary IDE Kanal Status Port

03F8h - 03FFh

COM1

0480h - 04BFh

Motherboard Resourcen

04D0h - 04D1h

Motherboard Resourcen

0800h - 087Fh

Motherboard Resourcen

O0CF8h - 0CFBh

PCI Config Address Register

O0CFCh - 0CFFh

PCI Config Data Register

0DO0Oh - FFFFh

PCI / PCI Express Bus"

4100h - 417Fh

MTCX

FFOOh - FFO7h

IDE Bus Master Register

Tabelle 191: I/O-Adressbelegung

1) Das BIOS weist dem PCI und PCI Express Bus /O Resourcen von FFFOh abwarts zu. Nicht PnP/PCI/PCI Express fahige Gerate durfendie I/O Resourcen

in diesem Bereich nicht verwenden.

1.13.3 Interrupt- Zuweisungen in PIC Mode

IRQ 0 1 2

3

4 5 6 7 8 9

10

1"

12 | 13 | 14 | 15 NMI NONE

Systemtimer °

Tastatur .

IRQ Kaskade .

COM1 (Serial port A)

ACPI"

Echtzeituhr

Coprozessor (FPU)

Priméar IDE Kanal

Secondary IDE Kanal

COM3

ssr L COMO)

COMS5

(COM D)

Tabelle 192: IRQ Interrupt Zuweisungen PIC Mode

1) Advanced Configuration and Power Interface.

e ... Standardeinstellung
o ... mégliche Einstellung
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Software * BIOS Optionen
1.13.4 Interrupt- Zuweisungen in APIC Mode

Im APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) Mode stehen ingesamt 23 IRQs zur Verfiigung. Die Akti-
vierung der Option wird nur dann wirksam, wenn diese vor der Installation des Windows Betriebssystems aktiviert
wird.

IRQ 0(1|2|3|4|5|6|7|8|9(1|11|12[13|14|15|16 |17 |18 |19 |20 21|22 |23 | NMI | NO-
NE

Systemtimer .
Tastatur .
IRQ Kaskade .
COM1 (Serial port A) o|e|o|ol|o ol ol o
ACPI" .
Echtzeituhr .
Coprozessor (FPU) .
Primary IDE Kanal .
Secondary IDE Kanal .
COM3

(COM C)
COM5

(COM D)
PIRQ A? .
PIRQ B¥ °
PIRQ C% .
PIRQ D% .
PIRQ E® .
PIRQ F7 .
PIRQ G® .
PIRQ H? .

Tabelle 193: IRQ Interrupt Zuweisungen APIC Mode

B&R

1) Advanced Configuration and Power Interface.

2) PIRQ A: fir PCle; UHCI Host Controller 2, VGA Controller, Intel High Definition Audio Controller, PCI Express Root Port 4

3) PIRQ B: fiir PCle; PCI Express Root Port 1, onboard Gigabit LAN Controller

4) PIRQ C: fiir PCle; PCI Express Root Port 2

5) PIRQ D: fiir PCle; UHCI Host Controller 1, SMBus Controller, PCI Express Root Port 3, Serial ATA Controller in enhanced/native Modus3
6) PIRQ E: PCI Bus INTD, UHCI Host Controller 3, Parallel ATA Controller in enhanced/native Modus

7) PIRQ F: PCI Bus INTA

8) PIRQ G: PCI Bus INTB

9) PIRQ H: PCI Bus INTC, UHCI Host Controller 0, EHCI Host Controller

e ... Standardeinstellung
o ... mdgliche Einstellung

CPU Modul ‘ ‘ Basisboard ‘ PCle
PIRQA _| USB UHCI-2 S HDA PCI-EX Port 4 Intel 82574
APIC IRQ 16 B0:D29:F2 EU:DZ:FIV B0:D27:FO B0:D28:F4 (PCI-EX Slot 0)
PIRQ B PCI-EX Port 1| |Reallek 81118
APIC IRQ 17 (B (PCI-EX Slot 5)

PIRQ C PCI-EX Port 2
IF-Slot
APIC IRQ 18 Bo:D26:F2

PIRQD | UsBUHCI-1 SM-Bus PCIEX Port 3| | Nafive IDE |
(SATA)
APIC IRQ 19 B0:D29:F1 BO0:D31:F3 B0:D28:F3 BSZDSH)FZ ‘

PCle 2
PCI-Bus

i D

PIRQ E USB UHCI-3 Na(‘;‘ﬁ;)f’E ‘ s A AL

APIC IRQ 20 CBREED BOD31F1

A

PIRQ F = = &
APIC IRQ 21 o
B

PIRQ G = @ c |
APIC IRQ 22 -

PIRQH USB UHCI-0 uUsB EHCI | C D o |
APIC |RQ 23 B0:D29:F0 BO:D29:F7 ‘ r

PCI1 PCI2

Abbildung 128: PCI und PCle Routing mit aktiviertem APIC flir CPU Boards 945GME BIOS Version = 1.15
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2 Upgradeinformationen

Warnung!

Das BIOS und die Firmware von B&R Geraten sind stets auf dem aktuellsten Stand zu halten. Neue
Versionen konnen von der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

2.1 BIOS Upgrade

Ein Upgrade kann z.B. aus folgendem Grund notwendig sein:

* Um die im BIOS Setup implementierten Funktionen zu aktualisieren bzw. neu realisierte Funktionen oder
Komponenten hinzuzufiigen (Informationen tiber Anderungen kénnen der Liesmich bzw. der Readme Datei
des BIOS Upgrades entnommen werden).

2.1.1 Was muss ich wissen?

Information:

Bei einem BIOS Upgrade werden individuell gespeicherte BIOS Einstellungen geléscht.
Bevor man mit dem Upgrade beginnt, ist es sinnvoll die verschiedenen Softwareversionen festzustellen.
2.1.1.1 Welche BIOS Version und Firmware ist bereits am PPC800 installiert?

Diese Informationen sind auf folgender BIOS Setupseite zu finden:

* Nach dem Einschalten des PPC800 gelangt man mit ,Entf’ ins BIOS Setup.
* Unter dem BIOS Hauptmeni ,Advanced” den Unterpunkt ,Baseboard/Panel Features” auswahlen.

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Baseboard/Panel Features

»Baseboard Monitor
»Legacy Devices

Versions

BIOS: R118 System BIOS

MTCX PX32: v1.02 MTCX PX32 Firmware

MTCX FPGA: v1.02 MTCX FPGA Firmware
CMOS Profil: Oh
Device ID: 0000AC7h hnd Select Screen
Compatibility ID: 0000h N Select Item
Serial Number: A3C70168427 Enter Go to Sub Screen
Product Name: 5PC820.1505-00 Fl General Help
User Serial ID: 00000000n F10 Save and Exit

ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 129: Softwareversion
2.1.1.2 Welche Firmware ist am Automation Panel Link Transmitter installiert?

Diese Informationen sind auf folgender BIOS Setupseite zu finden:

* Nach dem Einschalten des PPC800 gelangt man mit ,Entf” ins BIOS Setup.
* Unter dem BIOS Hauptmeni ,Advanced” den Unterpunkt ,Baseboard/Panel Features” und danach den
Punkt ,Panel Control” auswahlen.
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Information:

Die Version kann nur bei angeschlossenem Automation Panel mit AP Link SDL Transmitter
(5AC801.SDL0-00) angezeigt werden.

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Panel Control Panel 0-14: connected

to Automation Panel
Link or Monitor/Panel

Version: Vv1.04 Firmware des connector.

Brightness: [100%]| SDLR Controllers | | Panel 15: connected on

Temperature: 41°C/105°F Panel PC Link.

Fan Speed: 00 RPM Note: DVI and PPC Link

Keys/Leds: 128/128 will show no valid

values. On PPC Link
only the brightness
option will work.

> Select Screen
N Select Item
A= Change Option

Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 130: Firmwareversion des AP Link SDL Transmitter
2.1.2 Vorgangsweise mit MS-DOS

1. ZIP Datei von der B&R Homepage (www.br-automation.com) downloaden.

2. Bootfahiges Medium erstellen.

Information:

Unter MS-DOS, Win95 und Win98 kann eine leere HD Diskette mit der Kommandozeile ,,sys a:*“ oder
»format a: /s“ bootfiahig gemacht werden.
Informationen zum Erstellen einer Bootdiskette unter Windows XP siehe Seite 238.

Informationen zum Erstellen eines USB Memory Sticks fiir ein B&R Upgrade siehe Seite 240.

Informationen zum Erstellen einer CompactFlash Karte fiir ein B&R Upgrade siehe Seite 241.

3. Den Inhalt der *.zip Datei auf das bootfahige Medium kopieren. Falls der B&R Upgrade bereits beim Erstellen
mittels B&R Embedded OS Installer hinzugefligt wurde, entfallt dieser Schritt.

4. Das bootfahige Medium am B&R Gerat anstecken und das Geréat neu booten.
5. Nach dem Start gelangt man in folgendes Bootmen:

1. Upgrade AMI BIOS for B945

2. Exit

zu Punkt 1:
Das BIOS wird automatisch aktualisiert (Default nach 5 Sekunden).

zu Punkt 2:
Ausstieg in die Shell (MS-DOS).
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Information:

Wird innerhalb von 5 Sekunden keine Taste gedriickt, so wird automatisch der Punkt 1 ,,Upgrade AMI
BIOS for B945“ ausgefiihrt und der Industrie PC selbststéandig aktualisiert.

6. Nach erfolgreichem Upgrade muss das System neu gebootet werden.

7. Reboot und Taste "Del" driicken um in das BIOS Setup Meni zu gelangen und Setup Defaults laden, danach
"Save Changes and Exit" anwahlen.
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2.2 Firmwareupgrade

Mit der ,Firmware Upgrade (MTCX, SDLR, USV)” Software ist es mdglich, je nach Ausfliihrung des PPC800 Sys-
tems die Firmware mehrerer Controller (MTCX, SDLR, USV) zu aktualisieren.

Ein aktuelles Firmware Upgrade kann direkt Gber den Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automati-
on.com) heruntergeladen werden.

2.2.1 Vorgangsweise

Um einen Firmwareupgrade durchzuflihren, sind folgende Schritte auszuflihren:
1. ZIP Datei von der B&R Homepage (www.br-automation.com) downloaden.

2. Bootfahiges Medium erstellen.

Information:

Unter MS-DOS, Win95 und Win98 kann eine leere HD Diskette mit der Kommandozeile ,,sys a:*“ oder
»format a: /s“ bootfahig gemacht werden.
Informationen zum Erstellen einer Bootdiskette unter Windows XP siehe Seite 238.

Informationen zum Erstellen eines USB Memory Sticks fiir ein B&R Upgrade siehe Seite 240.
Informationen zum Erstellen einer CompactFlash Karte fiir ein B&R Upgrade siehe Seite 241.

3. Den Inhalt der *.zip Datei auf das bootfahige Medium kopieren. Falls der B&R Upgrade bereits beim Erstellen
mittels B&R Embedded OS Installer hinzugefligt wurde, entfallt dieser Schritt.

4. Das bootfahige Medium am B&R Gerat anstecken und das Gerat neu booten.
5. Nach dem Start gelangt man in folgendes Bootmen:

Information:

Die nachfolgenden Bootmeniioptionen einschlieBlich Beschreibung beziehen sich auf die Version 1.02
der PPC800 Upgrade (MTCX, SDLT, SDLR, UPSI) Disks. Es kann daher vorkommen, dass diese Be-
schreibungen nicht mit der vorliegenden Version uibereinstimmen.

. Upgrade MTCX (PPC800) PX32 and FPGA

. Upgrade SDLR (AP800/AP900) on Monitor/Panel

. Upgrade SDLR on AP 0 (AP800/AP900)

. Upgrade SDLR on AP 1 (AP800/AP900)

Upgrade SDLR on AP 2 (AP800/AP900)

Upgrade SDLR on AP 3 (AP800/AP900)

Upgrade all SDLR (AP800/AP900)

. Return to Main Menu

. Upgrade Add-on UPS (Firmware and Battery Settings)
.1. Upgrade Add-on UPS Firmware (5AC600.UPSI-00)
.2. Upgrade Battery Settings (5AC600.UPSB-00)
.3. Return to Main Menu

. Exit

o U W N

1
2
2
2
2
2
2o
2
3
3
3
3
4

zu Punkt 1:

Es wird automatisch der PX32 und FPGA des MTCX aktualisiert (Default nach 5 sec)

zu Punkt 2:

Es wird das Submeni 1 zum Upgrade der SDLR Controller am Monitor/Panel Stecker gedffnet.

2.1 Upgrade SDLR on AP 0 (AP800/AP900)
Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 0 aktualisiert.

2.2 Upgrade SDLR on AP 1 (AP800/AP900)
Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 1 aktualisiert.

2.3 Upgrade SDLR on AP 2 (AP800/AP900)
Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 2 aktualisiert.

2.4 Upgrade SDLR on AP 3 (AP800/AP900)
Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 3 aktualisiert.

2.5 Upgrade all SDLR (AP800/AP900)
Es werden automatisch alle SDLR Controller auf allen Automation Panels am Monitor/Panel aktualisiert (Default
nach 5 sec).
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2.6 Return to Main Menu
Zuriuck ins Hauptmen.

zu Punkt 3:
Es wird das Submeni 3 zum Upgrade der Add-on USV Firmware und Upgrade der Batterie Settings geoffnet.

3.1 Upgrade Add-on UPS Firmware (6AC600.UPSI-00)
Es wird automatisch die Firmware der Add-on USV aktualisiert.

3.2 Upgrade Battery Settings (6AC600.UPSB-00)
Es werden automatisch die Battery Settings flir 5AC600.UPSB-00 aktualisiert.

3.3 Return to Main Menu
Zurlck ins Hauptmen.

zu Punkt 4:
Ausstieg in die Shell (MS-DOS).

Nach erfolgreichem Upgrade muss das System neu gebootet werden.

2.2.2 Mégliche Upgradeprobleme und Softwareabhangigkeiten (fiir V1.02)

Der Update der SDLR Firmware ist nur bei angeschlossenen Automation Panel mit Automation Panel Link
Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder Automation Panel Link Receiver (5DLSDL.1000-00) mdglich.
Automation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder Automation Panel Link Receiver
(5DLSDL.1000-00) mit Firmware Version kleiner oder gleich V00.10 dirfen nicht mehr mit Automation
Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder Automation Panel Link Receiver (5DLSDL.1000-00) mit
Firmware gréRer oder gleich V01.04 gemischt werden. In dieser Kombination ist ein Daisy Chain Betrieb
nicht maglich.

Ist eine USV (z.B.: 5AC600.UPSI-00) + Batterieeinheit (z.B.: 5AC600.UPSB-00) am System angeschlos-
sen und einsatzfahig, dann muss nach einem Upgrade des MTCX bzw. SDLT entweder die Batterieeinheit
abgeschlossen oder der Power Button betatigt werden (um das System in den Standby Modus zu verset-
zen), bevor der geforderte Power Off/On durchgefiihrt wird. Wird dies nicht beachtet hat der Firmware Up-
grade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert.
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2.3 MS-DOS Bootdiskette erstellen unter Windows XP

1. Eine leere 1,44MB HD Diskette in das Diskettenlaufwerk stecken
2. Windows Explorer 6ffnen
3. Mit der rechten Maustaste auf das 3%:-Diskettenlaufwerk Symbol klicken und den Punkt ,Formatieren...”

auswahlen.
) Formatieren von 3'%-Diskette ... @
# |} Eigene Dateien [ ecaz.c A »
= § Arbeitsplatz @ EGA3.C Speicherkapazitat:
U: 515-Diskette (A: = Eca.cp
+ S Windows (C:) KEYE Bacakeveteiin
# i CD-Laufwerk (D:] Explorer KEVBOZ
# % netzwerkumgebung | Gffnen KEYBRC
Suchen. .. KEYERC Gréfe der Zuordnungseinheiten:
Change Attributes... KEYBRC
"|MoDE .
Suche nach Viren Yolumebezeichnung:
Freigabe und Sicherheit. ..
E ti Formatierungsoptionen
ormatieren. .,
Ausschneiden
Kopieren S-DOS-Startdiskette erstellen
Umbenennen
I
Eigenschaften

W [ Starten ” Schliefen ]

Abbildung 131: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 1

4. Danach die Checkbox ,,MS-DOS-Startdiskette erstellen” anhaken, ,,Starten” driicken und die nachfolgen-
de Warnmeldung mit ,OK” bestatigen.

Formatieren von 3!4-Diskette (A:)

ACHTUNG: Beim Formatieren werden ALLE Daten auf diesem Datentrager geldscht.
. Klicken Sie auf "OK", um den Datentr&ger zu formatieren. Klicken Sie auf "abbrechen", um den Yorgang abzubrechen,

[ oK J}J [ Abbrechen ]
X

Abbildung 132: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 2

Formatieren von 3%-Diskette (A:) @

1 ) Formatieren abgeschlossen,

Abbildung 133: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 3

Nach der Erstellung der Startdiskette miissen nun nachtraglich einige Dateien dieser Diskette geldscht wer-
den, da dies wegen der GroRRe der Updates erforderlich ist.

Dazu mussen alle Dateien (versteckte Systemdateien,...) auf der Diskette angezeigt werden.

Im Explorer- MenUpunkt ,Extras” die Option ,Ordneroptionen...”, Registrierkarte ,Ansicht”, Punkt ,Geschiitzte
Systemdateien ausblenden (empfohlen)” (ist standardmaRig aktiviert) nun deaktivieren und den Punkt ,Alle
Dateien und Ordner anzeigen” aktivieren.
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Vorher Nachher

Name Grofie . Typ Geandert am Name Grafe | Typ Gedndert am
= DISPLAY 17KB  Systemdatei 08.06,2000 17:00 T AUTOEXEC 1KB Stapelverarbeitungsdatei f... 04.10.2004 15:14
=l EGAz.CPL S8KB CPI-Datei 08,06,2000 17:00 T commanD 91KB  Anwendung fir MS-DOS 08.06,2000 17:00
ol EGAZ.CPL S8KB CPI-Datei 08.06.2000 17:00 | CONFIG 1KB Systemdatei 04.10.2004 15:14
= EGA.CPL S8KB CPI-Datei 08.06.2000 17:00 @DISPLRV 17KB  Systemdatei 03.06,2000 17:00
Tlkeve 22KB  Anwendung fir MS-DOS 08.06.2000 17:00 [Hecaz.cr S8KB CPI-Datei 08.06.2000 17:00
@ KEYBOARD 34KB Systemdatei 08.06,2000 17:00 EGP@-CPI S8KB CPI-Datei 03.06,2000 17:00
= KEYERDZ 32KB Systemdate 08.06,2000 17:00 @EGA.CPI S8KB CPI-Datei 08,06,2000 17:00
= kevero3 31KB Systemdatei 08.06,2000 17:00 =10 114KB  Systemdatei 15.05.2001 18:57
= KEYBRD4 13KB  Systemdatei 06.06.2000 17:00 Fkeve 22K Anwendung fir M3-DOS 03,06,2000 17:00
Fmone 29KE  Anwendung Fir MS-DOS 05.06.2000 17:00 KEYEOARD 34KB  Systemdatei 08.06.2000 17:00

@KEYERDZ 32KB  Systemdatei 03.06,2000 17:00

KEYERDC‘I 31KB Systemdatei 08.06,2000 17:00

@KEYBRD4 13KB  Systemdatei 03.06,2000 17:00

EMODE 29KB  Anwendung Fir M5-DOS 08.06.2000 17:00

(= MSDOS 1KB Systemdatei 07.04,2001 13:40

Abbildung 134: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 4

Name

i 2L TOEXEC |

TlComMMAND

el ConFIG
DISPLAY
EGAZ.CPI

= MSDOS

Grofe
1KB
91 KB
1KB
17 KB
S8 KB
S8 KB
S8 KB
114 KB
22 KB
34KB
32KB
31KB
13KB
29KB
1KB

Typ

Stapelverarbeitungsdatei fir M5-DOS

Anwendung Fur M5-DOS
Systemdatei
Systemdatei

CPI-Datei

CPI-Datei

CPI-Datei

Systemdatei
Anwendung Fur M5-DOS
Systemdatei
Systemdatei
Systemdatei
Systemdatei
Anwendung far M5-DOS
Systemdatei

Geandert am

04.10.2004 15:14
08,06,2000 17:00
04.10.2004 15:14
05,06.2000 17:00
08.06.2000 17:00
08,06,2000 17:00
08,06.2000 17:00
15.05,2001 18:57
08,06,2000 17:00
08,06,2000 17:00
08,06.2000 17:00
08,06,2000 17:00
08,06,2000 17:00
08,06.2000 17:00
07.04.2001 13:40

Es kénnen nun alle Dateien (markiert) bis auf Command.com, 10.sys und MSDOS.sys geléscht werden.

Abbildung 135: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 5
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2.4 So erstellen Sie einen bootfahigen USB Memory Stick fiir B&R Upgrade Files

Von den bei B&R erhaltlichen USB Memory Sticks ist es méglich in Verbindung mit einem B&R Industrie PC ein
Upgrade (z.B. BIOS Upgrade) durchzufiihren. Dazu muss der USB Memory Stick speziell vorbereitet werden. Dies
erfolgt mit dem B&R Embedded OS Installer, welcher von der B&R Homepage (www.br-automation.com) kostenlos
heruntergeladen werden kann.

2.4.1 Was wird benétigt

Folgende Peripherie wird fiir das Erzeugen eines bootfahigen USB Memory Sticks bendtigt:

+ B&R USB Memory Stick

* B&R Industrie PC

* USB Media Drive

+ B&R Embedded OS Installer (mindestens V3.00)

2.4.2 Vorgangsweise

1. Verbinden des USB-Memorysticks mit dem PC.

2. Falls die Laufwerksliste nicht automatisch aktualisiert wird, muss die Liste mit dem Befehl Laufwerke > Ak-
tualisieren aktualisiert werden.

3. Markieren des USB-Memorysticks in der Laufwerksliste.

4. Wechseln auf die Registerkarte Aktion und als Aktionstyp Ein B&R Upgrade auf einen USB-Memorystick
installieren auswahlen.

5. Den Pfad zu den MS-DOS Betriebssystemdateien angeben. Wenn die Dateien Teil eines ZIP-Archivs sind,
auf die Schaltflache Aus einer ZIP-Datei... klicken. Falls die Dateien in einem Verzeichnis auf der Festplatte
gespeichert sind, auf die Schaltflache Aus einem Verzeichnis... klicken.

6. In die Textbox B&R Upgrade kann optional der Pfad zur ZIP-Datei der B&R Upgrade Disk angegeben und
die Datei ausgewahlt werden.

7. In der Symbolleiste auf die Schaltflache Aktion starten klicken.

ip B&R Embedded 05 Installer B =10l

Datei  Laufwerks Extras 7

Aktion | dentifikations-Detei |
Aktionstyp
* Wahlen Sie den Typ der Aktion: [Ein B5R Lpgrade suf einen USB-Memorystick installersn |

" Besthrebung: Erstelt bootbaren U ystick, mit welchem ein Lipgrade durchgefilhrt
Sie bendtigen en Windows 95, Windows 98 oder Windows ME M5-DOS,

) Verwenden Sie die Funktion "Erweiterte " um die
Betriebssystem-Dateien

wahien Sie die Wing5{98]Me M5-DOS Dateien aus: Aus einem Verzeichns... Aus einer ZIP-Date. . |

fc:ws-posy =]

B2R Upgrade
§ wahlen Sie das ZIP-archiv mit dem BAR Upgrade aus: |
™ [C)UPG_APCBOD_PPCBON_BIOSBI4SGME V0114

Abbildung 136: Erstellung eines USB Memory Sticks fiir B&R Upgrade Files
2.4.3 Woher bekomme ich MS-DOS?

Das Erstellen einer MS-DOS Bootdiskette kann im Abschnitt "MS-DOS Bootdiskette erstellen unter Windows XP"
auf Seite 238 nachgelesen werden. Abschlief3end sind die Dateien von der Diskette auf die Festplatte zu kopieren.

240 Panel PC 800 Anwenderhandbuch V 1.35


http://www.br-automation.com

Software * Upgradeinformationen

2.5 So erstellen Sie eine bootfahige CompactFlash Karte fiir B&R Upgrade Files

Von den bei B&R erhaltlichen CompactFlash Karten ist es moéglich in Verbindung mit einem B&R Industrie PC ein
Upgrade (z.B. BIOS Upgrade) durchzufiihren. Dazu muss die CompactFlash Karte speziell vorbereitet werden.
Dies erfolgt mit dem B&R Embedded OS Installer, welcher von der B&R Homepage (www.br-automation.com)
kostenlos heruntergeladen werden kann.

2.5.1 Was wird benétigt?

Folgende Peripherie wird fiir das Erzeugen einer bootfahigen CompactFlash bendétigt:

» CompactFlash Karte

* B&R Industrie PC

* USB Media Drive

+ B&R Embedded OS Installer (mindestens V3.10)

2.5.2 Vorgangsweise

1. Einstecken der CompactFlash Karte in den CF-Slot des Industrie PCs.

2. Falls die Laufwerksliste nicht automatisch aktualisiert wird, muss die Liste mit dem Befehl Laufwerke > Ak-
tualisieren aktualisiert werden.

3. Markieren der CompactFlash Karte in der Laufwerksliste.

4. Wechseln auf die Registerkarte Aktion und als Aktionstyp Ein B&R Upgrade auf eine CompactFlash Karte
installieren auswahlen.

5. Den Pfad zu den MS-DOS Betriebssystemdateien angeben. Wenn die Dateien Teil eines ZIP-Archivs sind,
auf die Schaltflache Aus einer ZIP-Datei... klicken. Falls die Dateien in einem Verzeichnis auf der Festplatte
gespeichert sind, auf die Schaltflache Aus einem Verzeichnis... klicken.

6. In die Textbox B&R Upgrade kann optional der Pfad zur ZIP-Datei der B&R Upgrade Disk angegeben und
die Datei ausgewahlt werden.

7. In der Symbolleiste auf die Schaltflache Aktion starten klicken.

ip B&R Embedded 05 Installer E =10l
Datel  Laufwerke  Extras 7
<p ¥ R t 4

v v
Aktualisieren Betrachten Aktion starten  Image dffnen Image erzeugen Imsge Erweiterte

= /8 Computer

ms 4096 ME TrusIDE 551, 4029 MEiytes

Aktion | dentifikations-Detei |
Aktionstyp
Wahien Sie den Typ der Aktion: [Ein B5R Upgrade auf eine CompactFlash Karte instalieren |

" Bescheibung: Erstelk eine bootbare CompactFlash Karte, mit welcher ein Upgrade durchgefiit werden kamn.
Sle benatigen ein Windows 95, Vindows 98 oder Windows ME MS-DOS,

) Verwenden Sie die Funktion "Erweiterte " um die
Betriebssystem-Dateien

wahien Sie die Wing5{98]Me M5-DOS Dateien aus: Aus einem Verzeichns... Aus einer ZIP-Date. . |

fc:ws-posy =]

B2R Upgrade
§ wahlen Sie das ZIP-archiv mit dem BAR Upgrade aus:
™ [0 UPG_APCA00_PPCBON_BIOSBI4SGHME V0114

Abbildung 137: Erstellung einer CompactFlash Karte fir B&R Upgrade Files

2.5.3 Woher bekomme ich MS-DOS?

Das Erstellen einer MS-DOS Bootdiskette kann im Abschnitt "MS-DOS Bootdiskette erstellen unter Windows XP"
auf Seite 238 nachgelesen werden. Abschlief3end sind die Dateien von der Diskette auf die Festplatte zu kopieren.
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3 Microsoft DOS

3.1 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
MS-DOS p
9S0000.01-010 OEM Microsoft MS-DOS 6.22, Deutsch Disketten, Lieferung nur | |
in Verbindung mit einem neuen PC. DOSBZZ DeUtSCh

9S0000.01-020 OEM Microsoft MS-DOS 6.22, Englisch Disketten, Lieferung nur

in Verbindung mit einem neuen PC.

Diskette 1- Setup

Perfection in Automation

\ Recovery Diskette \

Darf nur fiir Backup oder Archivierungszwecke fiir B&R
Automatisierungsgerate verwendet werden!

www.br-automation.com

L 060000129

©1983-2000 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Tabelle 194: 950000.01-010, 950000.01-020 - Bestelldaten
3.2 Bekannte Probleme

Fir folgende Hardwarekomponenten stehen keine Treiber zur Verfligung oder sind mit Einschrankungen zu rech-
nen:

» HDA Sound - keine Unterstitzung

* USB 2.0 - es kann nur USB 1.1 Geschwindigkeit erreicht werden.

» ,Graphics Engine 2 und somit der Erweiterte Desktop Modus kann nicht genutzt werden.
» Einige ,ACPI Control“ Funktionen des BIOS kdnnen nicht verwendet werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die getesteten Auflésungen und Farbtiefen am Monitor / Panel Stecker mit 945GME
CPU Boards.

Farbtiefe
Auflésungen bei DVI 8 Bit 16 Bit 24 Bit
640 x 480 v v v
800 x 600 v v v
1024 x 768 v v v
1280 x 1024 v v v
Tabelle 195: Getestete Aufldsungen und Farbtiefen bei DVI Signalen
Farbtiefe
Auflésungen bei RGB 8 Bit 16 Bit 24 Bit
640 x 480 v v v
800 x 600 v v v
1024 x 768 v v v
1280 x 1024 v v v
1600 x 1200 v v v
1920 x 1440 v v v
Tabelle 196: Getestete Aufldsungen und Farbtiefen bei RGB Signalen
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4 Windows XP Professional

4.1 Allgemeines

Information:

Abkiindigung des Supportes fiir Windows XP durch Microsoft:

Ab dem 08. April 2014 werden fir Windows XP keine Sicherheitsupdates, Hotfixes, kostenloser oder
bezahlter Support sowie technische Ressourcen mehr angeboten.

4.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Windows XP Professional
5SWWXP.0600-GER Windows XP Professional SP3 - Deutsch - CD
5SWWXP.0600-ENG Windows XP Professional SP3 - Englisch - CD Ja"
5SWWXP.0600-MUL Windows XP Professional SP3 - Multilanguage - CD 2
5SWWXP.0500-GER Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2c, CD, >
Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerét. /
5SWWXP.0500-ENG Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2¢c, CD, M iCFOSOft' . _J.
Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerét. ] R¥d a
5SWWXP.0500-MUL Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2c, CD, WI n d OWS |
Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerat.
Professional

Tabelle 197: 5SWWXP.0600-GER, 5SWWXP.0600-ENG, 5SWWXP.0600-MUL,
5SWWXP.0500-GER, 5SWWXP.0500-ENG, 5SWWXP.0500-MUL - Bestelldaten
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4.3 Ubersicht

Bestellnummer

Edition

Zielsystem

Chipsatz

Service Pack

Sprache

Bendtigter Speicher-
platz auf Datentrager

MindestgroRe Arbeitsspei-
cher

5SWWXP.0600-GER

Professional

APC510
APC511
APC620
APC810
APC820
APC910
PPC700
PPC725
PPC800
PPC900
PP500

945GME
GM45
QM77/HM76
NM10
US15wW

SP3

Deutsch

<2,1 GByte

128 MByte

5SWWXP.0600-ENG

Professional

APC510
APC511
APC620
APC810
APC820
APC910
PPC700
PPC725
PPC800
PPC900
PP500

945GME
GM45
QM77/HM76
NM10
US15wW

SP3

Englisch

<2,1 GByte

128 MByte

5SWWXP.0600-MUL

Professional

APC510
APC511
APC620
APC810
APC820
APC910
PPC700
PPC725
PPC800
PPC900
PP500

945GME
GM45
QM77/HM76
NM10
Us1s5w

SP3

Multilangua-
ge

<2,1 GByte

128 MByte

5SWWXP.0500-GER

Professional

APC620
APC810
APC820
PPC700
PPC725
PPC800

945GME
GM45

SP2c

Deutsch

<2,1 GByte

128 MByte

5SWWXP.0500-ENG

Professional

APC620
APC810
APC820
PPC700
PPC725
PPC800

945GME
GM45

SP2c

Englisch

<21 GByte

128 MByte

5SWWXP.0500-MUL

Professional

APC620
APC810
APC820
PPC700
PPC725
PPC800

945GME
GM45

SP2c

Multilangua-
ge

<2,1 GByte

128 MByte

4.4 Installation

Windows XP Professional wird schon im Hause B&R auf dem gewiinschten Datentrager (z.B. CompactFlash-Kar-
te, etc.) vorinstalliert. Dabei werden auch alle notwendigen Treiber (Grafik, Netzwerk, usw.) flir den Betrieb mitin-
stalliert.

4.4 .1 Installation auf PCI SATA RAID Controller - 5ACPCI.RAIC-03, 5ACPCI.RAIC-05, 5ACPCI.RAIC-06

Um Windows XP Professional auf dem PCI SATA RAID Controller zu installieren, sind folgende Schritte notwendig:

1.

o k0D

Herunterladen des RAID-Treibers von der B&R Homepage www.br-automation.com und die Dateien auf eine
Diskette kopieren.

Das Media Drive (5MD900.USB2-02) an die USB-Schnittstelle anstecken.
Diskette und Windows XP Professional CD in das Media Drive einlegen und von der CD booten.

Im Setup die Taste F6 driicken, um ein Dritthersteller SCSI oder einen Treiber zu installieren.

Die Taste ,s“ driicken, wenn gefragt wird ob ein zusatzliches Laufwerk installiert werden soll. Die Diskette in
das Floppy Laufwerk stecken. ,Enter driicken und den Treiber auswahlen.

Den Setup Anweisungen folgen.
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7. Das Setup kopiert die Dateien in den Windows XP Professional Ordner und startet den B&R Industrie PC neu.

Information:

Nicht alle USB-FDD Laufwerke werden vom Windows XP Setup unterstiitzt (siehe Micro-
soft KB 916196).

* Abhédngig vom System muss evtl. die Bootreihenfolge im BIOS angepasst werden.

4.5 Treiber

Aktuelle Treiber fiir alle freigegebenen Betriebssysteme stehen im Downlo